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Teisiniai pranesimai

Teisiniai pranesimai

Pareiskimas dél paskirties

BOND Sistema automatizuoja klinikinius protokolus, skirtus patologiniy méginiy, patalpinty ant
mikroskopo objektiniy stikleliy, imuniniam dazymui. Véliau mikroskopo objektinius stiklelius interpretuoja
kvalifikuotas sveikatos priezitros specialistas, padedantis atlikti diagnoze.

Prekiy zenklai

,Leica”ir ,Leica” logotipas yra registruotieji ,Leica Microsystems IR GmbH" prekiy zenklai, naudojami
pagal licencijg. BOND, BOND-IIl, BOND-MAX, BOND-ADVANCE, ,Covertile®, ,Bond Polymer Refine
Detection”, ,Bond Polymer Refine Red Detection”, ,Parallel Automation®, ,Compact Polymer” ir ,Oracle” yra
Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd ACN 008 582 401 prekiy zenklai. Kiti prekiy zenklai yra jy savininky
nuosavybe.

Autoriy teisés

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd priklauso autoriy teisés Siam dokumentui ir bet kuriai susijusiai
programinei jrangai. Pagal jstatyma, misy rasytinis leidimas batinas pries$ kopijuojant, atgaminant,
verciant ar konvertuojant dokumentus ar programine jrangg arba jy dalj j elektronine ar kitg kompiuterio
nuskaitoma formata.

Dok. 21.7733.540 Perz. A0O5
© ,Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd"“, Melbourne, Australija, 2022 m.
Gamintojas

Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd

495 Blackburn Road
Mount Waverley VIC 3149
Australija

Svarbi informacija visiems naudotojams

Terminas ,Leica Biosystems", vartojamas Sio dokumento tekste, reikia ,Leica Biosystems Melbourne Pty
Ltd".

Dél nuolatinio tobuléjimo politikos, Leica Biosystems pasilieka teise keisti specifikacijas be jspéjimo.

Garantiniai reikalavimai gali bati teikiami tik tuo atveju, jei sistema buvo naudojama pagal paskirt;j ir
eksploatuojama laikantis Siame dokumente pateikty instrukcijy. Dél Zalos, atsiradusios netinkamai
tvarkant ir (arba) naudojant gaminj, garantija nebegalios. Leica Biosystems neprisiima atsakomybés uz
tokig zala.

Asmenys, naudojantys BOND-III ir BOND-MAX apdorojimo modulius, turi bati tinkamai apmokyti ir, pries
naudodami prietaisg, jspéti apie galimus pavojus ar pavojingas procediiras. Tik apmokyti darbuotojai gali
nuimti apdorojimo modulio dangcCius ar dalis ir tik jei tai nurodyta Siame vadove.

Taisyti gali tik kvalifikuoti techninés priezitros darbuotojai, kuriuos jgaliojo Leica Biosystems.
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Teisiniai praneSimai

Apie bet kokj rimtg (-us) incidenta (-us), dél kurio (-iy) pacientas arba naudotojas miré arba dél kurio (-iy)
jis gali mirti, arba apie laiking ar nuolatinj paciento ar naudotojo sveikatos buklés pablogéjima batina
pranesti Leica Biosystems vietos atstovui ir atitinkamai vietos reguliavimo institucijai.

Perziuros jrasas

Perz. | ISleista AktualUs skyriai ISsamiai

A01 - - Nepaskelbta.

A02 - - Nepaskelbta.

A03 - - Nepaskelbta.

A04 - - Nepaskelbta.

A05 2022 m. Visas Publikuota pirma karta.
Sausis

Susisiekimas su Leica Biosystems

Dél techninés prieziuros ar pagalbos kreipkités j Leica Biosystems vietos atstovg arba zr.
www.LeicaBiosystems.com.

ii © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



Saugos pranesSimai

Saugos pranesimai

Laikykités visy atsargumo priemoniy, kad nesusizeistuméte, nesugadintumeéte ir neprarastumeéte paciento
meéginiy ar jy klaidingai neidentifikuotuméte ir nesugadintuméte jrangos.

Saugos pranesimy rasys

Saugos pranesSimai Siame vadove yra arba jspéjimai, arba perspéjimai.

Jspéjimai

Ispéjimai — tai praneSimai apie pavojus, dél kuriy gali bati suzalotas asmuo arba gali buti prarasti,
sugadinti ar klaidingai identifikuoti paciento méginiai.

Jspéjimuose naudojami simboliai, apibrézti juodu rémeliu geltoname fone, kaip parodyta toliau:

> b b

R
3

> BB B

Prispaudimo pavojus. Rankos ar kiino dalies prispaudimo galimybé.

Karscio pavojus. Prisilietus prie jkaitusio pavirSiaus galima nusideginti.

Venkite kontakto su Siuo simboliu pazymétomis dalimis.

Cheminis pavojus. Galimas rimtas neigiamas poveikis sveikatai, jei nesilaikoma
atitinkamy atsargumo priemoniy.

Visada naudokite apsauginius drabuzius ir pirstines.

Nedelsdami iSvalykite iSsiliejusius skyscCius taikydami standartine laboratorijos
praktika.

Lazerio keliamas pavojus. Galimas sunkus akiy pazeidimas. Venkite tiesioginio akiy ir
lazerio spinduliy kontakto.

Démesio. Nesilaikant nurodymy galima sugadinti sistema arba susizeisti. Pries
tesdami perskaitykite pridedama tekstg ar atitinkamus dokumentus.

Elektros pavojus. Kad iSvengtuméte Zalos sveikatai ir jrangai, laikykités prie prietaiso
pridétoje dokumentacijoje pateikty saugos nurodymuy.

Toksiny pavojus. Galimas rimtas neigiamas poveikis sveikatai, jei nesilaikoma
atitinkamy darbo su cheminémis medziagomis procediry.

Dirbdami su reagentais naudokite atitinkamas rankas ir akis apsaugancias
priemones.
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Saugos pranesSimai

Gaisro pavojus. Nesilaikant tinkamy atsargumo priemoniy, degus reagentai gali
& uzsidegti.

Perspéjimai

Perspéjimai — tai pranesimai apie pavojus, kurie gali sukelti BOND sistemos jrangos pazeidima ar kitas
nepageidaujamas pasekmes, kurios nekelia pavojaus zmonéms.

Perspéjimuose naudojami simboliai, apibrézti juodu rémeliu baltame fone, kaip parodyta toliau:

A

Bendrieji jspéjimai

Toliau pateikti bendrieji BOND sistemos jspéjimai. Kiti jspéjimai pateikiami atitinkamuose vadovo
skyriuose.

Prietaiso naudojimas

Kad reagentai ir objektiniai stikleliai nebtty uztersti, prietaisg reikia naudoti Svarioje
aplinkoje, kur néra dulkiy ir kietyjy daleliy.

Siekdami uztikrinti tinkama prietaiso veikima, dékite kiekvieng bazinio reagento inda
tinkamag angoje esancig stotelg, kaip nurodyta spalvomis pazymétose pavadinimy
etiketése. To nepadarius, gali biti paZzeistas dazymas.

Daugiau informacijos zr. 2.2.7 - Baziniy indy anga

Patikrinkite baziniy indy lygj ir, jei reikia, uzpildykite arba istustinkite kiekvieng dieng (jei
reikia — daZniau. Zr. 12.2.1 - Laikymo indy lygiy tikrinimas). To nepadarius, dazymo
ciklas gali bati pertrauktas tam, kad baty iSimti indai, o dél to gali nukentéti dazymo
rezultatai.

Jei reikia papildyti bazinj indg apdorojimo metu, visada patikrinkite langg Protocol
status (Protokolo biisena) ir jsitikinkite, kad indas nenaudojamas ir jo neketinama
naudoti. To nepadarius, objektiniai stikleliai gali biiti apdoroti netinkamai. Uzpildytg inda
iS karto grazinkite, zr. 12.2.2.5 - Cikly metu.

> | B BB

BOND baziniy indy nereikia iSimti, kad juos bty galima uzpildyti, zr. 12.2.2.1 - Bazinio
reagento papildymas — BOND-III.

Norédami to idvengti, kasdien tikrinkite baziniy indy lygj (jei reikia — dazniau. Zr.
12.2.1 - Laikymo indy lygiy tikrinimas).
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Saugos pranesSimai

BOND nereikia tinklo prieigos, kad veikty pagal paskirtj. Kad iSvengtuméte kenkéjiskos ar
neleistinos prieigos, jdiekite BOND neprisijunge prie tinklo ar infrastruktdros.

Jei norite prisijungti prie tinklo, rekomenduojama prijungti BOND prie uzkardinto
virtualaus vietinio tinklo (VLAN). Taip pat galite jdiegti ir patvirtinti savo tinklo saugumo
mechanizmus pagal savo standartines veiklos procediras. Daugiau informacijos zr.
BOND 5.1+ (49.6062.811) informaciniy sistemy vadove.

> P

Uzkrétus BOND valdiklj kenkéjiSkomis programomis, gali sutrikti veikimas, jskaitant
prietaisy iSjungima. Pries prijungdami USB laikmena prie BOND valdiklio jsitikinkite, kad
joje néra virusy. Leica Biosystems iS anksto nejdiegia antivirusinio sprendimo, todél
rekomenduojame jdiegti savo jmonés antivirusinj produkta. Norédami gauti daugiau
informacijos, susisiekite su vietiniu Leica Biosystems atstovu.

Valdikliai

>

Siekiant uztikrinti tinkama kiekvieno objektinio stiklelio dazymo rezultatg, PRIVALOMA
nustatyti ir taikyti atitinkamas laboratorines kontrolés priemones. Leica Biosystems
primygtinai rekomenduoja ant objektiniy stikleliy su paciento audiniu uzdéti atitinkama
kontrolinj audinj.

Cheminiai pavojai

>

Kai kurie imunohistochemijoje ir in situ hibridizacijoje naudojami reagentai yra pavojingi.
Pries tesdami jsitikinkite, kad esate tinkamai apmokyti atlikti Sig procedira:
a. Dirbdami su reagentais arba valydami prietaisg mivékite latekso arba nitrilo
pirstines, apsauginius akinius ir kitus tinkamus apsauginius drabuzius.

b. Reagentus ir kondensatg tvarkykite ir Salinkite laikydamiesi visy laboratorijos
teritorijoje taikomy proceddry ir vyriausybés nutarimy.

Ty

R
3

Pervezant reagenty indai gali pasvirti, todél aplink dangtel;j gali likti reagento likuciy.
Atidarydami reagenty indus visada dévékite patvirtintas akiy apsaugos priemones,
muvékite pirstines ir vilkékite apsauginius drabuzius.

Potencialiai pavojingi reagentai gali kauptis aplink objektiniy stikleliy dazymo mazgus ir
uztersti objektiniy stikleliy padéklus. Tvarkydami objektiniy stikleliy padéklus, visada
dévékite patvirtintus apsauginius drabuzius ir mivékite pirstines.

[@ 0

Kai kurie reagentai, naudojami BOND-III ir BOND-MAX apdorojimo moduliuose, yra
degs:
« Nedékite liepsnos ar uzdegimo Saltiniy Salia apdorojimo moduliy.
« Pasirtpinkite, kad uzpildzius ar iStustinus visi baziniy indy dangteliai bty
tinkamai uzdaryti.
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Saugos pranesSimai

>

Apdorojimo moduliuose yra Sildytuvai ir Sildomi pavirsiai, kurie gali sukelti uzsidegimo
pavojy, jei arti yra degios medziagos:
« Nedékite degiy medziagy ant Sildytuvy arba Salia jy.
« Ant apdorojimo modulio karsty pavirsiy nedékite degiy medziagy.
« Pasirupinkite, kad uzpildzius ar iStustinus visi baziniy indy dangteliai buty
tinkamai uzdaryti.

Mechaniniai pavojai

Uzdarydami prietaiso dangtelj bukite atsargis ir saugokite rankas, kad iSvengtuméte
suzalojimy.

Naudojimo metu jsiurbimo zondas, Svirksto siurbliai ir baziniy skysciy robotai (BOND)
gali judéti be jspéjimo tokiu greiciu, kuris gali suzaloti.
« Nebandykite atidaryti prietaiso dangtelio, kol vyksta dazymo ciklas.

« Nebandykite apeiti blokatoriy, kurie sustabdo prietaiso veikima, kai atidarytas
dangtelis.

« Jsitikinkite, kad dirbant Svirksto siurblio dangteliai yra savo vietose.

Venkite salyCio su objektiniy stikleliy dazymo mazgais ir vietomis aplink juos. Jie gali
bati labai jkaite ir gali stipriai nudeginti. Po veikimo palaukite dvideSimt minuciy, kol
objektiniy stikleliy dazymo mazgai ir vietos aplink juos atvés.

Kreipkités j klienty aptarnavimo skyriy, jei apdorojimo modulj norite perkelti toli arba
norite pervezti remontui ar iSmetimui. Apdorojimo modulis yra labai sunkus ir néra
skirtas kilnoti paciam naudotojui.

Jsitikinkite, kad Svirksto durelés yra uzdarytos (BOND-MAX) arba uzdéjote Svirksto
dangtelj (BOND-III) jprasto darbo metu. Jei Svirkstas arba Svirksto jungtis atsilaisvina,
suslégtas reagentas gali pradéti purkstis iS Svirksto.

Jeigu atidarius apdorojimo modulio dangtelj pagrindinis robotas ir (arba) baziniy skysciy
robotai toliau veikia ilgiau nei penkias sekundes, nedelsdami kreipkités j klienty
aptarnavimo skyriy.

Nejudinkite pagrindinio roboto svirties, kai jjungtas apdorojimo modulis. Robotas gali
iSsiderinti ir blogai dazyti.

Jei robotas buvo perkeltas: iSjunkite prietaiso maitinima, palaukite 30 sekundziy ir tada
inicijuokite i$ naujo.

> BB B BB B

Atlikdami valymo ar priezitros darbus, apdorojimo modulj visada isjunkite (iSskyrus
automatizuotus valymo darbus, pvz., jsiurbimo zondo valyma).

Vi
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Saugos pranesSimai

BOND baziniy skysciy robotai juda iSilgai objektiniy stikleliy dazymo mazgy, kad
naudotojai galéty atlikti valymo darbus. Procedirg leidziama atlikti tik operatoriams,
kurie buvo jspéti apie galimus pavojus ir tinkamai apmokyti.

Objektiniy stikleliy dazymo mazguose yra judanciy daliy, kurios gali sunkiai suzaloti.
Prietaisui veikiant, pirstus laikykite toliau nuo objektiniy stikleliy dazymo mazgo angos.

Pries bandydami neautomatiskai atrakinti objektiniy stikleliy dazymo mazgus: iSjunkite
apdorojimo modulio maitinimo jungiklj, iSjunkite maitinima ir iStraukite maitinimo laido
kistuka i$ sieninio lizdo.

Svirksto siurblio modulis (BOND-III) yra sunkus ir atlaisvintas gali nuvirsti j priekj.
Proceddrg leidziama atlikti tik operatoriams, kurie buvo jspéti apie galimus pavojus ir
tinkamai apmokyti.

Prietaisui kelti nenaudokite dviejy juody rankeny, esanciy ant BOND galinio dangcio.

> B> B>

Elektros pavojus

Nenuimkite apdorojimo modulio dangciy ir nebandykite pasiekti vidiniy komponenty.
BOND apdorojimo modulyje yra pavojinga jtampa, todél Sias uzduotis turi atlikti tik
kvalifikuoti ir patvirtinti Leica Biosystems techninés priezidros specialistai.

Nekeiskite apdorojimo modulio darbinés jtampos. Jei prietaisas prijungtas prie
netinkamos maitinimo jtampos, galima jj smarkiai sugadinti. Kreipkités j klienty
aptarnavimo tarnybg, kad pakeistuméte nustatyma.

Apdorojimo modulis turi biti prijungtas prie jzeminto maitinimo tinklo lizdo ir padétas
taip, kad darbuotojai galéty lengvai atjungti maitinimo kabelj nejudindami prietaiso.

Nebandykite apeiti saugikliy ar jy uztrumpinti.

PrieS keisdami saugiklius iSjunkite prietaisg ir atjunkite maitinimo laida. Keiskite
saugiklius tik standartinémis dalimis, o jei saugikliai nuolat perdega, susisiekite su
klienty aptarnavimo skyriumi.

> B> B B>
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Saugos pranesSimai

Bendrieji perspéjimai

Toliau pateikiami bendrieji BOND perspéjimai. Kiti perspéjimai pateikti atitinkamuose vadovo skyriuose.

Jrengimo pavojai

>

Neuzdenkite ventiliacijos angy, esanciy ant prietaiso galinio dangcio. Taip pat
neuzdenkite ventiliacijos angy, esanciy ant Svirksto dureliy (BOND-MAX).

Pavojai naudojant

Uzdékite objektinio stiklelio etikete taip, kad visos jos dalys tilpty j objektinio stiklelio
krastus. Dél atviro lipnaus pavirsiaus objektinio stiklelio etiketé (ir objektinis stiklelis)
gali prilipti prie ,Covertile” ar kitos jrangos ir pazeisti objektinj stiklel;.

Nenuimkite mazo skyscio lygio jutiklio dangtelio nuo bazinio indo (BOND-MAX), nes
galite jj sugadinti. IStustinkite ir iS naujo pripildykite bazinius indus tik per didelj pildymo
/ iStustinimo dangtel;.

Visus nuimamus komponentus valykite tik rankomis. Norédami iSvengti Zalos,
neplaukite jokiy komponenty automatinéje indaplovéje. Né vienos dalies nevalykite
tirpikliais, SiurkSciais arba abrazyviniais valymo skysciais, Siurkscia arba abrazyvine
Sluoste.

Nenaudokite ausy krapstuky ar kity aplikatoriy su vatos galiuku plovimo bloko angy
vidui arba objektiniy stikleliy dazymo mazgui valyti, nes vatos antgalis gali atsiskirti ir
uzkim$ti prietaisa.

Negruskite baziniy indy atgal j vieta, nes galite sugadinti inda ir skyscio jutiklj.

Nenaudokite pazeisty objektiniy stikleliy. Pries jdédami j apdorojimo modul; jsitikinkite,
kad visi objektiniai stikleliai yra tinkamai sulygiuoti ant objektiniy stikleliy padékly ir kad
visi ,Covertile” yra tinkamai iSdéstyti (Zr. 2.6.2 - BOND Universalls ,Covertile”).

Pries pradédami dazymo ciklg arba paleisdami apdorojimo modul; jsitikinkite, kad
Svirksto modulis (BOND-III) yra visiskai uzdarytas (Zr. 12.4.1 - Neautomatinis skaidriy
dazymo mazgy atrakinimas). To nepadarius, naudojant galima sugadinti Svirkstus.

> ||| ||| BB B

Pries valydami arba nuimdami virSutine plokstele jsitikinkite, kad baziniy skysciy robotai
(BOND-III) yra pradinéje padétyje prietaiso gale, o ne Salia objektiniy stikleliy dazymo
mazgy.

viii
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Saugos pranesSimai

Reagenty pavojai

Jei nesuderinami tirpalai sgveikauja tarpusavyje, gali biiti gauti nepatenkinami dazymo
rezultatai ir galima pazeisti apdorojimo modul;j. Susisiekite su Leica Biosystems, kad
nustatytumeéte, ar tirpalai suderinami.

BOND apdorojimo moduliams nenaudokite ksileno, chloroformo, acetono, stipriyjy
ragséiy (pvz., 20 % HCI), stipriyjy sarmy (pvz., 20 % NaOH). Jei kuri nors i$ Siy cheminiy
medziagy iSsilieja ant BOND prietaiso ar Salia jo, nedelsdami nuvalykite iSsiliejima 70 %
alkoholiu, kad nepazeistuméte apdorojimo modulio dang¢iy.

BOND ir BOND-III prietaisams naudokite tik BOND-MAX ,Dewax Solution”. Nenaudokite
ksileno, jo pakaitaly ir kity reagenty, kurie gali sugadinti BOND sistemos dalis ir sukelti
skyscCiy nuotékj.

> B>
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Saugos pranesSimai

Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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Reguliavimo pranesSimai

Reguliavimo pranesimai

In vitro diagnostikos simbolis

IVD

FCC atitiktis

Si jranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka A klasés skaitmeniniams prietaisams taikomas ribas
pagal FCC taisykliy 15 dalies B poskyrj. Sios ribos nustatytos siekiant uztikrinti pakankama apsauga nuo
kenksmingy trukdziy eksploatuojant jrangg komercinéje aplinkoje. Si jranga generuoja, naudoja ir gali
skleisti radijo dazniy energijg, todél jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal vadove pateiktas
instrukcijas, gali sukelti kenksmingy radijo rySio trukdziy. Eksploatuojant Sig jrangg gyvenamosiose
patalpose gali atsirasti kenksmingy trukdzZiy, ir tokiais atvejais jrangos naudotojui gali tekti pasalinti
trukdZius savo paties saskaita.

Norédami islaikyti atitiktj, naudokite tik su prietaisu pateiktus kabelius.

Ispéjimas: bet kokie pakeitimai ar modifikacijos, kuriy aiSkiai nepatvirtino Leica Biosystems, gali
panaikinti naudotojo leidimg naudoti Sig jranga.

CE zenklas

c € CE Zenklas reiskia, kad laikomasi galiojanciy ES direktyvy, iSvardyty gamintojo
atitikties deklaracijoje.

Instrukcijos dél in vitro diagnostikos jrangos, skirtos profesionaliam naudojimui

Si IVD jranga atitinka IEC 61326 2-6 dalies spinduliuotés ir atsparumo reikalavimus.

Pries naudojant prietaisa reikia jvertinti elektromagnetine aplinka.

Nenaudokite prietaiso arti stiprios elektromagnetinés spinduliuotés Saltiniy (pavyzdziui, neekranuoty
numatyty RD $altiniy), nes jie gali trikdyti tinkama veikima.

Ispéjimas: Si jranga sukurta ir patikrinta pagal CISPR 11 A klasés reikalavimus. Buitinéje aplinkoje Sis
analizatorius gali sukelti radijo trikdZius, tokiu atveju gali reikéti imtis priemoniy trikdziams sumazinti.

Kompiuteriy reglamentavimo reikalavimai: jtraukta j UL (UL 60950), sertifikuota pagal IEC 60950.
Jrangos klasifikacija pagal CISPR 11 (EN 55011)

Si jranga pagal CISPR 11 (EN 55011) klasifikuojama kaip 1 A klasés jranga. Grupés ir klasés paaiskinimas
aprasytas toliau.

1 grupé. Taikoma visai jrangai, kuri nepriskiriama 2 grupei.

2 grupé. Taikoma visai ISM RF jrangai, kurioje specialiai generuojama ir naudojama (arba tik naudojama)
daznio diapazone nuo 9 kHz iki 400 GHz esanti radijo daznio energija elektromagnetinés spinduliuotés,
indukcinés ir (arba) talpinés jungties pavidalu, skirta medziagai apdoroti arba tikrinimo / analizés tikslais.
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A klasé. Taikoma visai jrangai, kuri tinka naudoti visuose pastatuose, iSskyrus gyvenamuosius ir tuos,
kurie tiesiogiai prijungti prie Zemos jtampos maitinimo tinklo, tiekiancio energijg gyvenamiesiems
pastatams.

B klasé. Taikoma visai jrangai, kuri tinka naudoti gyvenamuosiuose pastatuose ir tiesiogiai prie zemos
jtampos maitinimo tinklo, tiekiancio energijg gyvenamiesiems pastatams, prijungtuose pastatuose.

PMM: pramoniné, moksliné ir medicininé

RD: radijo daznis
Simboliy zodynas

Norminiai simboliai

Leica Biosystems Gaminiams taikomy norminiy simboliy paaiskinimas.

Pastaba: Siame Zodynélyje pateikiami simboliy paveiksléliai, paimti i$ atitinkamy standarty,
taciau kai kurie simboliai gali skirtis spalvomis.

Toliau pateikiamas ant gaminio etiketés naudojamy simboliy ir jy reikSmiy sgrasas.

ISO 15223-1

Medicinos priemonés. Medicinos priemoniy etiketése ir Zzymenose vartotini simboliai, zenklinimas ir
teiktina informacija. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai .

Simbolis Standartas / Nuoroda Aprasymas
Reglamentas

ISO 15223-1 5.1.1 Gamintojas
Nurodo medicinos prietaiso gamintoja.

Nurodo jgaliotgjj atstovg Europos Bendrijoje.

ISO 15223-1 5.1.3 Pagaminimo data
Nurodo medicinos prietaiso pagaminimo data.

ISO 15223-1 51.4 Naudoti iki (galiojimo laiko pabaigos data)
Nurodo datg, po kurios medicinos prietaiso naudoti
negalima.

ISO 15223-1 5.1.2 Jgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje

LOT ISO 15223-1 5.1.5 Partijos kodas
Nurodo gamintojo partijos koda, pagal kurj galima
identifikuoti partija.
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Simbolis Standartas / Nuoroda Aprasymas

Reglamentas

REF ISO 15223-1 5.1.6 Katalogo / nuorodos numeris

Nurodo gamintojo katalogo numerj, pagal kurj galima
identifikuoti medicinos prietaisa.

1ISO 15223-1 51.7 Serijos numeris
SN !

Nurodo gamintojo serijos numerj, pagal kurj galima
identifikuoti konkrety medicinos prietaisa.

! ISO 15223-1 5.3.1 Trapu; elgtis atsargiai

Nurodo medicinos prietaisg, kuris jautrus smigiams ir
kitiems iSoriniams mechaniniams poveikiams, dél kuriy
jis gali sultzti ar sugesti.

P 4“4‘ ISO 15223-1 5.34 Saugoti nuo lietaus
Nurodo, kad pakuoté transportavimo metu turi bati
laikoma sausoje aplinkoje ir saugoma nuo lietaus.

ISO 15223-1 5.3.7 Temperaturos diapazonas

Nurodo temperatiros ribas tinkamas saugiam
medicinos prietaiso naudojimui.

ISO 15223-1 542 Nenaudoti pakartotinai

Nurodo medicinos prietaisg, skirtg naudoti tik vieng
kartg arba su vienu pacientu, vienos procediros metu.

E:[ﬂ ISO 15223-1 5.4.3 Skaityti naudojimo instrukcija

Nurodo, kad naudotojas turi perskaityti naudojimo
instrukcija.

ISO 15223-1 5.4.4 Atsargiai
Nurodo naudotojui perskaityti naudojimo instrukcijg dél
svarbios informacijos, kaip pavyzdzZiui, jspéjimy ir
atsargumo priemoniy, kuri dél jvairiy priezasciy negali
bati pateikta ant paties medicinos prietaiso.

IVD ISO 15223-1 5.5.1 In vitro diagnostikos medicinos prietaisas
Nurodo in vitro diagnostikai skirtg medicinos prietaisa.
ISO 15223-1 5.1.8 Importuotojas
Nurodo jstaiga, kuri importuoja medicinos prietaisg j
Europos Sajunga.
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ISO 7000

Ant jrangos naudotini grafiniai simboliai. Registruotieji simboliai.

Simbolis Standartas / Nuoroda Aprasymas
Reglamentas
{AY 1507000 1135 Perdirbimas

(>

<9 Nurodo, kad pazymeétas gaminys arba jo medziaga yra
atkdrimo arba perdirbimo proceso dalis.

ISO 7000 1640 Techninis vadovas; techninés prieziuros vadovas

Nurodo vietg, kurioje laikomas techninis vadovas, arba
nurodo informacija, susijusig su jrangos techninés
priezitros instrukcijomis. Nurodo, kad vykdant darbus
su prietaisu netoli vietos, kur pritvirtintas Sis simbolis,
butina elgtis vadovaujantis prieziuros ar techniniame
vadove pateiktais nurodymais.

ISO 7000 2594 Ventiliacija
Identifikuoja valdymo elementa, kuris leidzia orui i$
iSorés patekti j vidy.

ISO 7000 3650 UsB
Nurodo prievadg arba kistukg, atitinkantj bendruosius
USB (universaliosios nuosekliosios kompiuterio

magistralés) reikalavimus. Nurodo, kad prietaisas
prijungtas prie USB prievado arba suderinamas su juo.

» W

ISO 7000 5016 Saugiklis
Nurodo saugikliy dézes arba jy vieta.

[

IEC 60417

Ant jrangos naudotini grafiniai simboliai.

Simbolis Standartas / Nuoroda Aprasymas

Reglamentas

Rodo prijungima prie elektros tinklo, bent jau tinklo
jungikliams arba jy padétims, visais su sauga
susijusiais atvejais.

‘ IEC 60417 5007 Jjungta

IEC 60417 5008 ISjungta
Rodo atsijungima nuo elektros tinklo, bent jau tinklo
jungikliams arba jy padétims, visais su sauga
susijusiais atvejais.
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Simbolis Standartas / Nuoroda Aprasymas

Reglamentas

IEC 60417 5009 Budéjimo rezimas
Nurodo jungiklj arba jungiklio padétj, dél kuriy jranga ar
jos dalis yra jjungta, kad jranga pereity j budéjimo
rezima.

IEC 60417 5019 Apsauginis jzeminimas
Terminalas (gnybtas), skirtas prietaisg prijungti prie
N

iSorinio laidininko siekiant gedimo atveju apsaugoti jj
nuo elektros smugio; apsauginio jzeminimo elektrodo
terminalas (gnybtas).

IEC 60417 5032 Kintamoji vienos fazés sroveé
Nurodo, kad jranga yra tinkama jungti tik prie
kintamosios srovés Saltinio; identifikuoja atitinkamus
terminalus (gnybtus).

IEC 60417 5134 Elektrostatiniam kruviui jautrus prietaisai

Pakuotés, kuriuose yra elektrostatiniam kraviui jautris
prietaisai, taip pat prietaisai arba jungtys, kuriy
atsparumas elektrostatiniam kraviui néra patikrintas.
IEC 60417 5988 Kompiuterinis tinklas
Nurodo kompiuterinj tinklg arba prisijungimo prie jo
terminalus (gnybtus).
IEC 60417 6040 Ispéjimas: UV (ultravioletiné) spinduliuoté
@ Jspéjimas apie gaminyje esama UV spinduliuote
(Sviesa), kuri gali kelti pavojy operatoriui. Pries
atidarydami iSjunkite UV lempute. Vykdydami techninés

priezitros darbus naudokite akis ir odg apsaugancias
nuo UV spinduliuotés priemones.

IEC 60417 6057 Atsargiai: judancios dalys
Saugos jspéjimas laikytis atokiau nuo judanciy daliy.
i

IEC 60417 6222 Informacija; bendroji

Nurodo valdymo elementg, leidziant;j patikrinti jrangos,
pvz., daugiafunkcinio kopijavimo aparato, bisena.
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Kiti simboliai ir zenklinimai

Simbolis

I3<Tik

C€

o

Standartas /
Reglamentas

21 CFR801.15
©M@)F

Prietaiso
atitikties
deklaracijoje
iSvardytos
direktyvos, su
kuriomis sistema
yra suderinama

ES direktyva
2012/19/EB: deél
elektros ir
elektroninés
jrangos atlieky
(EEJA)

AS/NZS 44171

Nuoroda

Aprasymas

Tik paskyrus gydytojui

JAV FDA pripazjstama Sio jspéjimo alternatyva:
,Démesio: vadovaujantis federaliniais jstatymais §j
prietaisg galima jsigyti tik is licencijuoto gydytojo arba
gavus jo nurodyma.”

Atitiktis Europos teisés aktams

CE atitikties Zenklas reiSkia, kad sistema atitinka
galiojancias ES direktyvas. Prietaiso atitikties
deklaracijoje iSvardytos direktyvos, su kuriomis sistema
yra suderinama.

Elektros ir elektroninés jrangos atlieky (EE]A)
direktyva
Elektroninius gaminius draudziama iSmesti kartu su
nerusiuojamomis atliekomis, juos butina perduoti
specializuotos paskirties atlieky surinkimo ir
perdirbimo jstaigai.
Si etiketé nurodo, kad:

« prietaisas j Europos rinkg pradétas tiekti po

2005 m. rugpjucio 13 d.
« bet kurioje Europos Sajungos valstybéje naréje

prietaisg draudziama iSmesti kartu su
nerisiuojamomis ar buitinémis atliekomis.

Klientai privalo suprasti ir laikytis visy elektros prietaiso
nukenksminimo bei saugaus utilizavimo reikalavimy.

Atitikties norminiams reikalavimams Zenklas (RCM)
Nurodo, kad Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje atitinka
Australijos rysiy tarnybos (ACMA) reikalavimus (saugos
ir EMS).

XVi
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Simbolis

Standartas /

Reglamentas

Aprasymas

Kinijos
elektronikos
pramoneés
standartas
SJ/T11364

Kinijos
elektronikos
pramonés
standartas
SJ/T11364

JAV federaliniy
taisykliy kodekso
15 dalies 47
straipsnis

N/A

,CSA
International”

N/A

N/A

Pavojingujy medziagy naudojimo apribojimas

(RoHS 2)

Nurodo, kad Siame elektroniniame gaminyje yra
nuodingy arba kitaip pavojingy elementy, o gaminj
galima saugiai naudoti tik kol galioja jame jrengta
aplinkos apsauga. Logotipo viduryje esantis skaiCius
nurodo gaminio aplinkos apsaugos galiojimo laikotarpj
(metais). ISorinis apskritimas reiskia, kad gaminj galima
perdirbti. Logotipas taip pat nurodo, kad gaminj reikia
perduoti perdirbimui i$ karto, kai pasibaigia jo aplinkos
apsaugos galiojimas. Etiketéje nurodyta data reiskia
pagaminimo data.

Pavojingujy medziagy naudojimo apribojimas
(RoHS 2)

Nurodo, kad Siame elektroniniame gaminyje néra
pavojingy medziagy ar medziagy, virsijanciy

GB/T 26572 standarte nurodytas koncentracijos ribas.
Tai aplinkai nekenksmingas gaminys, kurj galima
perdirbti.

Federaliné rysiy komisija (FCC)
Sis gaminys buvo iSbandytas ir patvirtintas, kaip
atitinkantis FCC kodekso 15 dalyje nurodytas ribas.

Jgaliotosios laboratorijos (UL) sertifikavimo Zenklas

Jgaliotosios laboratorijos patvirtino, kad iSvardyti
gaminiai atitinka JAV ir Kanados saugos reikalavimus.

] sarasa jtrauktas prietaisas ir jo patikrinima vykdziusi
»,CSA Group*“ jstaiga

,CSA Group” patvirtino, kad iSvardyti gaminiai atitinka
JAV ir Kanados saugos reikalavimus.

] sarasa jtrauktas prietaisas ir jo patikrinima vykdziusi
JIntertek” jstaiga

JIntertek Testing Agency” patvirtino, kad iSvardyti
gaminiai atitinka JAV ir Kanados saugos reikalavimus.

Neprijungtas prievadas
Sis gaminys turi neprijungta Svirksto siurblio prievada.
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Saugos simboliai

Leica Biosystems gaminiams taikomy saugos simboliy paaiskinimas.
ISO 7010
Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos zenklai. Registruotieji saugos Zenklai.

Simbolis Standartas / Nuoroda Aprasymas

Reglamentas

ISO 7010 WO001 Bendrasis jspéjimas
Nurodo naudotojui perskaityti naudojimo instrukcijg dél
svarbios informacijos, kaip pavyzdziui, jspéjimy ir
atsargumo priemoniy, kuri dél jvairiy priezasciy negali
biti pateikta ant paties medicinos prietaiso.

ISO 7010 W004 Ispéjimas: lazerio spindulys
Lazerio keliamas pavojus. Galimas sunkus akiy
pazeidimas. Venkite tiesioginio akiy ir lazerio spinduliy
kontakto.

ISO 7010 WO009 Ispéjimas: biologinis pavojus
Biologinis pavojus. Galimas biologinis pavojus. Kad
iSvengtumeéte neigiamo poveikio, laikykités prie
prietaiso pridétoje dokumentacijoje pateikty saugos
nurodymy.

> B P

ISO 7010 w012 Atsargiai: elektros smiigio pavojus
Elektros pavojus. Galima elektros smigio rizika. Kad
iSvengtumeéte Zalos sveikatai ir jrangai, laikykités prie
prietaiso pridétoje dokumentacijoje pateikty saugos
nurodymuy.

>

ISO 7010 W016 Ispéjimas: toksiska medziaga
Toksiny pavojus. Galimas rimtas neigiamas poveikis
sveikatai, jei nesilaikoma atitinkamy darbo su
cheminémis medziagomis procediry. Dirbdami su
reagentais naudokite atitinkamas rankas ir akis
apsaugancias priemones.

>

ISO 7010 W017 Ispéjimas: jkaites pavirSius
Karscio pavojus. Prisilietus prie jkaitusio pavirsiaus
galima nusideginti. Venkite kontakto su Siuo simboliu
pazymétomis dalimis.

ISO 7010 W021 Ispéjimas: degi medziaga

Gaisro pavojus. Nesilaikant tinkamy atsargumo
priemoniy, degios medziagos gali uzsidegti.

> P
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Simbolis Standartas / Nuoroda Aprasymas

Reglamentas

ISO 7010 W023 Ispéjimas: koroziné medziaga
é Korozinés medziagos keliamas cheminis pavojus.

Galimas rimtas neigiamas poveikis sveikatai, jei
nesilaikoma atitinkamy atsargumo priemoniy. Visada
naudokite apsauginius drabuzius ir pirstines.
Nedelsdami iSvalykite iSsiliejusius skyscCius taikydami
standarting laboratorijos praktika.

ISO 7010 W024 Ispéjimas: ranky prispaudimas
Prispaudimo pavojus. Ranky ar kity kiino daliy
prispaudimo judanciomis arba judinamomis
mechaninémis dalimis pavojus.
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.

XX © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



Turinys

Teisiniai praneSimai ... i
SauUgOS PraneSiMaAl ... iili
Reguliavimo pranesSimai ... ... . Xi
SIMbOliy ZodyNas ... Xii
Norminiai simboliai ... Xii

Saugos SIMbBOlIal ... Xxviii

T VadaS 9
1.1 Sistemos apzvalga ... 9

1.2 Pagalba .. 10

1.3 Pirmieji ZINgSniai ... 11

1.4  Protokolo vykdymas — darboeigos ... . 12
1.4.1 BOND-IIIir BOND-MAX .. . 12

2. Aparatin€ Jranga ... . 15
2.1 BOND SIStEMA ... 16
2.1.1 BOND Pagalbiniai gaminiai ... 16

2.2 BOND-III ir BOND-MAX apdorojimo moduliai .................................... 18
2.2.1 Pagrindinés sudedamosiosdalys ............................................. 18

2.2.2  Apdorojimo modulio inicijavimas ... 24

2.2.3  Dangtelis ... 24

2.2.4  Pagrindinis robotas ir ID skaitytuvas .............................................. 25

2.2.5  Objektiniy stikleliy dazymo mazgai ......................................... 26

2.2.6 Priekinis dangtis . ... 28

227 Baziniyindyanga ... 31

2.2.8  siurbimo zondas ... 37

2.2.9  Plovimo blokas ir maiSymo stotelé ............................................... 38

2.2.10 Baziniy skysciy robotai (tik BOND-III) ... 39

2211 SVIEKSTAT ..o 41

2.2.12  Maitinimo jungiklis ... 42

2.213 Galinisdangtelis ... 43

2.3 BOND Valdiklisirterminalai ... ... 45

2.4 Rankinis braksniniy kody skaitytuvas ... 46
2.4.1 Rankinio briksniniy kody skaitytuvo naudojimas .............................. 46

2.5  Objektiniy stikleliy etikeCiy spausdintuvas ................................................... 47

2.6 Pagalbinéjranga ... ... 47
2.6.1 Objektiniai stikleliai ... .. 47

2.6.2 BOND Universalus ,Covertile” ... ... ... .. .. 48

2.6.3  Reagenty sistemosirindai ... ... 50

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022



2.7 Prietaiso perkelimas ... 51

2.8  Prietaiso naudojimo nutraukimas ir Salinimas .............................................. 51
Programinés jrangos apzvalga (BOND valdiklyje) ............................................. 53
3.1 Sistemos architektUra ... .. 54
3.1.1 Vieno naudotojo (kliento) konfigdracija .......................................... 55
3.1.2  BOND-ADVANCE ... . 56
3.2 BOND programinés jrangos paleidimas irisjungimas .................................... 57
3.3 Naudotojo funkCijos . ... 60
3.4 Klinikinio kliento sgsajos apzvalga ...l 60
3.4.1 Funkcijy juosta ... 60
3.4.2  Apdorojimo modulio skirtukai ... 62
3.43 RUSiavimolentelés ...l 63
3.4.4  Datosformatas ...l 63
3.5 BOND Rodikliy suvestiné (prietaisy skydelis) ............................................. 64
3.5.1 Objektiniy stikleliy dazymo mazgo bisena ..................................... 65
3.6 PraneSimai, jspé&jimaiir pavojaus signalai ... 66
3.7 Ataskailos ... ... 67
3.7.1 Pasenusios ataskaitos ... 68
3.8 Help (ZINYNAS) ... 68
3.9 APIe BOND . 69
3.10 BOND duomeny apibrézimai ... 70
3.10.1 Duomeny apibrézimy atnaujinimai ................................................ 70
3.11T Programinés jrangos NaujiniMmas ..................cccooiiiiiiiiiie e 70
Spartusis paleidimas ... 71
4.1 BOND-Iir BOND-MAX .. 71
4.1.1 Parengiamosios patikros ir paleidimas ........................................... 71
4.1.2  Protokolo irreagenty patikros ... .. 72
41.3  Skaidriy stikleliy nustatymas ... . 74
4.1.4  Reagenty jd€jimas .. ... 79
4.1.5 Protokolo vykdymas ... 82
4.7.6  UzZbaigimas .. ... 83
Biisenos langai (BOND valdiklyje) ............................. 85
5.1  Sistemos bUSenos 1angas ... 86
5.1.1 Apdorojimo modulio skirtukai ... 87
5.1.2  Aparatinésjrangos blsena ... 89
51.3 Reagentobusena ... 92
5.1.4  Objektinio stiklelio informacija ................................................ 97
5.1.5  Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy identifikavimas ....................... 101
5.1.6  Ciklo eigos indikatorius ... ... 105
51.7 Dazymo ciklo paleidimas arba sustabdymas ................................... 110
5.1.8  Atidétas paleidimas ... 111
5.2 Protokolo blisenos langas ... . 112

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



5.3 PriezZilros langas ... ... 113
5.3.1 Priezilros ataskaita ... . 114
Objektiniy stikleliy saranka (BOND valdiklyje) ................................................... 117
6.1  Objektiniy stikleliy sgrankos langas ... 118
6.2  Darbas su kontrolinémis priemonémis ... 119
6.2.1 Kontrolinis audinys ... ... 119
6.2.2 Kontrolinis reagentas ... 119
6.3  Darbas surinkiniais ... 120
6.3.1 Rinkinio kontrolinés priemonés ir aktyviojo rinkinio informacija .......... 120
6.3.2  Rinkinio identifikavimas ... .. 121
6.3.3 Rinkinio prid&jimas ... 122
6.3.4  Rinkinio dubliavimas, atkirimas ir galiojimo laiko pabaiga ................. 123
6.3.5 Rinkinio redagavimas ... ... 125
6.3.6 Rinkinio kopijavimas ... ... 125
6.3.7 Dienos rinkinio pasirinkimas ... 126
6.3.8  Rinkinio ataskaita ... 126
6.4  Gydytojy tvarkymas ... .. 127
6.5 Darbas su objektiniais stikleliais ..................... 128
6.5.1 Objektiniy stikleliy duomeny laukeliy ir valdymo elementy aprasymas 129
6.5.2  Objektinio stiklelio kOrimas ... 130
6.5.3  Objektinio stiklelio kopijavimas ... 132
6.5.4  Objektinio stiklelioredagavimas ... 132
6.5.5  Objektinio stiklelio panaikinimas ... 132
6.5.6  Objektinio stiklelio identifikavimas neautomatiniu badu .................... 133
6.5.7  Objektiniy stikleliy skydelio pridéjimas ........................................... 133
6.5.8  Dozuojamas kiekis ir audiniy padétis ant objektiniy stikleliy .............. 134
6.6  Objektiniy stikleliy etikeCiy klijavimas ... 136
6.6.1 EtikeCiy spausdinimas ir klijavimas ant objektiniy stikleliy ................. 136
6.6.2  Objektiniy stikleliy ID ir etikeCiy ID ... 138
6.7  Objektiniy stikleliy sgrankos suvestiné ataskaita .......................................... 139
6.8  Ekspromtinis objektinio stiklelio ir rinkinio klirimas ....................................... 140
6.8.1 Naujy rinkiniy ir (arba) objektiniy stikleliy kiirimas po vizualizavimo ... 140
6.8.2  Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy identifikavimo parinktys ........... 143
6.9  Objektiniy stikleliy suderinamumas ...................... 145
6.9.1 Protokoly suderinamumas ... 145
Protokolai (BOND valdiklyje) ... 147
7.1 Protokolo tipai ... 148
7.1.1 Dazymometodai ... 148
7.1.2  Protokolo sekos ... 150
7.2 Protokoly paruoSimo langas ... 153
7.2.1 Protokolo informacija ... 155
7.3 Naujy protokoly kUrimas ... 158
7.4  Naudotojo protokoly redagavimas ... ... 159

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022



7.4.1 Protokolo etapy redagavimas ... 159

7.4.2 Protokolo etapy pridéjimas ir pasalinimas ...................................... 160

7.4.3  Protokolo taisyklés ... ... 162

7.4.4 Keli prietaisy tipai ir protokolo versijos ... 164

7.4.5 Protokoly trynimas ... 165

7.5  Protokolo ataskaitos ... 166
7.6 IS anksto nustatyti protokolai ... 167
7.6.1 Dazymo protokolai ... 167

7.6.2  ISankstinio dazymo protokolai ... 169

8. Reagenty valdymas (BOND valdiklyje) ... 171
8.1 Reagenty valdymo apzvalga ... ... 172
8.1.1 Bendrainformacija ... 173

8.1.2  Teranostikos sistemos ... 175

8.2  Reagento paruoSimo langas ... ........cooooiii 176
8.2.1 Reagento pridéjimas arba redagavimas ... 177

8.2.2 Reagento naikinimas ... 179

8.3  Reagentyatsargy langas ... 180
8.3.1 Reagento kiekio nustatymas ... ... 182

8.3.2 Reagento arba reagenty sistemos informacija ................................ 183

8.3.3 Reagenty ir reagenty sistemy registravimas ................................... 186

8.3.4  ISsamios atsargy informacijos ataskaita ........................................ 189

8.3.5 Reagento naudojimo ataskaita ... ... 191

8.4  Reagenty rinkiniy langas ... 192
8.4.1 Rinkinio kOrimas ... 192

8.4.2  Rinkinio informacijos perzilira arba redagavimas ............................. 193

8.4.3 Rinkinio iSémimas ... ... 193

9. Skaidreés istorija (BOND valdiklyje) ........................... 195
9.1 Skaidrésistorijos langas ... . 196
9.2  Skaidrés pasirinkimas ... 197
9.3  Skaidrés ypatybés ir skaidrés pakartotinis apdorojimas ................................ 198
9.3.1 Pakartotinis skaidriy dazymas ... 198

9.4  Ciklojvykiy ataskaita ... 199
9.5  Ciklo ataskaita ... 200
9.6 Rinkinio ataskaita ... 201
9.7 Protokolo ataskaita ... 203
9.8 Skaidrés suvesting ... ... 204
9.9  Duomeny eksportavimas ... 205
9.10 Trumpa skaidriy istorija . ... ... 207
10. Administravimo klientas (BOND valdiklyje) ... 209
TO T NaUdOTOJal ..o 210
10.2 LIS (Laboratorijos informaciné sistema) ......................cc..ccoo 212

10.3 Etiketés

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



10.3.1 Etikeciy Sablony kdrimas, redagavimas ir aktyvavimas ..................... 217

10.3.2  Informacijos FUSYS ... ..o 219

T0.4 B D 221
10.4.1  BDD atnaujinimai ....................... 222
10.4.2 Auditoseka ... 222

T0.5  NUOSTAtOS .. 223
10.5.1 Laboratorijos nuostatos ... 223
10.5.2 Rinkinio ir skaidrés nuostatos ... ... 225
10.5.3 Duomeny bazés atsarginés kopijos ..............c.ocooiiiiiiii 226

10.6  Aparatiné jranga ... 228
10.6.1  Apdorojimomoduliai ... 228
T0.6.2  BloKai ... 231

10.6.3 Skaidrés etiketes ... ... 233

11. LIS integravimo paketas (BOND valdiklyje) .......................................................... 247
T1.T LIS ermin A o 248
11.2 Papildomos programinés jrangos funkcijos ................................................ 248
11.2.1 LIS blsenos piktograma ..o 249
11.2.2  LISrinkiniai ... 249

11.2.3 LIS sKaidres ... 250
11.2.4 VieSieji zymeny pavadinimai ... 250
11.2.5 Prioritetinés skaidrés ... 251
11.2.6 LIS skaidriy duomeny laukai ... ... 251

11.3 LIS prijungimas ir inicijavimas ... 252
T1.4 LIS PraneSimal ... 253
11.5 Rinkinio ir skaidrés duomeny reikalavimai .............................. 254
T1.5.T  Rinkinio dUOMENYS ... . 254
11.5.2  Skaidrés dUOMEeNYS ... ... oo 255

11.6 Skaidrés duomeny siuntimas atgal jLIS ... 256
11.7 Objektiniy stikleliy etiketés ... 256
T1.8  Darby €igos ... . 257
12. Valymas ir priezidira (BOND-IIl ir BOND-MAX) ... 259
12.1  Valymoir priezidros grafikas ... 261
12.1.1  Valymo ir priezitros kontroliniai sgrasai ......................................... 262

12.2  Baziniai indai ... 265
12.2.1  Laikymo indy lygiy tikrinimas ... 265
12.2.2 Baziniy indy papildymas arba istustinimas ...................................... 266
12.2.3 Baziniyindyvalymas ... 270
12.2.4 |Sorinis atlieky indas (tik BOND-MAX) ... 271

12.3 L CoVertile” 272
12.3.1 DAB nuosédy salinimas (neprivalomas) .................ccccccooiiiiiiiiiiiii. 273
12.3.2 Standartinis valymas (privalomas) ............................... 273

12.4  Skaidriy dazymo Mazgas ... 274
12.4.1 Neautomatinis skaidriy dazymo mazgy atrakinimas ......................... 278

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022



12.5 Apdorojimo modulio paleidimasiSnaujo .................................................... 280
12.6 Jsiurbimo zondas ... ... . 282
12.6.1 Jsiurbimo zondovalymas ...l 282

12.6.2 ]siurbimo zondo keitimas ... .. 283

12.7 Plovimo blokas ir maiSymo stotelé ... . 287
12.8 Gaubtai, durelés irdangtis . ... 288
T2.9  ID SKaItYIUVAS ... 288
12.10 Medziagy surinkimo padéklai .................... 289
12.10.1 BOND-III baziniy indy medziagy surinkimo padéklai ......................... 289
12.10.2 BOND-III prietaiso medziagy surinkimo padéklas .............................. 291
12.10.3 BOND-MAX baziniy indy medziagy surinkimo padéklai ..................... 292

1217 Skaidriy padeklas ... 292
12.12 Baziniy skysci roboto zondai (tik BOND-III) .................oooo 292
12.12.1 Baziniy skyscCiy roboto zondyvalymas ... 292
12.12.2 Baziniy skyscCiy roboto zondy keitimas ....................................... 293

12,13 SVIrkStai ... 294
12.13.1 BOND-III 8virksty keitimas ... ... 294
12.13.2 BOND-MAX 9 prievady Svirksto keitimas ....................................... 295

12.14 Maitinimo saugikliai ... 297
13. Valymas ir priezilira (JairliS) ......................o 299
13.1 Rankinis briksniniy kody skaitytuvas ... 299
13.1.1  ,Symbol” braksniniy kody skaitytuvas ................................... 299
13.1.2 ,Honeywell” braksniniy kody skaitytuvas ....................................... 302

13.1.3 Zebra DS2208 bruksniniy kody skaitytuvas ..................................... 305

13.2 Skaidriy etikeCiy spausdintuvas ... 308
14. BOND reagenty naudojimas ... 309
T4.1  Procedlros PrinCiPas ..........oooiii 309
14.1.1  BOND aptikimo sistemos ... 310
14.1.2 Teranostikos SiStemMOs ... 312

T4.2  MeEGINiY TUOSIMAS ... oo 312
14.2.1  Reikalingos medziagos ...l 312
14.2.2  Audinio paruoSimas ... ... 314
14.2.3 Vasko Salinimas ir kaitinimas ... 314
14.2.4 EpitopyiSgavimas ... .. 315

T4.3  Kokybés KOntrole .. . ... 315
14.3.1  Tyrimo patvirtinimas ... 316
14.3.2 Audiniy kontroliné medziaga ..................oii i 316
14.3.3 Neigiama IHC reagento kontroliné medziaga ................................... 317
14.3.4 ISHreagenty KONtrole ... ... ... 318
14.3.5 Kokybés kontrolés privalumai ............................ 319

T4.4 Dazymo tiKrinimas ... 320
14.4.1 Teigiama audiniy kontroliné medziaga .......................................... 321
14.4.2 Neigiama audiniy kontroliné medziaga ........................................... 321

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



T4.4.3 Paciento audinys ... ... 321

14.5 Bendrieji apribojimai ... 321

T4.6  Literatlros Sarasas ... ... ...l 323

15. Sistemos valdymas (BOND valdiklyje) ... 325

15.1 BOND ,System Manager” ... 325

TS5 1T APZVAlga .o 325

15.1.2 BOND ,System Manager“langas ............................................. 326

15.1.3 Tarnyby stabdymas ... 327

15.1.4 Tarnyby paleidimas ... 327

15.2 Kietojo disko atsarginés kopijos kQrimas ..................................................... 328

16. BOND-ADVANCE OPEeracijOs ..............ccoooiii e 329

16.1 BOND-ADVANCE sistemos paleidimasiSnaujo ....................................... 329

16.2 Perjungimas jantrinjvaldiklj ... 330

17. Skaidrés etike€iy spausdintuvo keitimas ... 333

17.1 Pakeiskite ,Cognitive Cxi“ spausdintuvg vienvietéje sistemoje ........................ 333

17.2 BOND-ADVANCE sistemoje jjunkite ,Cognitive Cxi“ spausdintuvg ................... 334
17.3 Pakeiskite ,Zebra" spausdintuvg ,Cognitive Cxi“ spausdintuvu vienvietéje

SIS MO L. 337

18. SpecifikaCijos ... ... 339

T8.1  SISTeMA@ ... 339

18.2  Fiziniai dUOMENYS ... 339

18.3 Elektros energijos ir UPS reikalavimai ... 340

18.4 Aplinkosaugos reikalavimai ... 340

T18.5 Naudojimo Sglygos ... 341

18.6  Mikroskopo skaidres ... ... 342

18.7 Transportavimas ir SauUgOJiMAaSs ... ... ... 343

RodyKIe ... . 345

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022



Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



1. Jvadas

1.1  Sistemos apzvalga

Sveikiname jsigijus BOND visiskai automatizuotg imunohistochemijos (IHC) ir in situ hibridizacijos (ISH)
dazymo sistema. Esame tikri, kad jis uztikrins reikiamg dazymo kokybe, naSuma ir naudojimo paprastumag
jusy laboratorijoje. Numatytieji BOND sistemos naudotojai yra tinkamai apmokyti laboratorijos
darbuotojai.

BOND sistemoje gali bati keli apdorojimo modauliai, koordinuojami per BOND valdiklj. Yra du apdorojimo
moduliy (AM) tipai — BOND-IIl ir BOND-MAX, kiekvieno i$ jy talpa yra 30 objektiniy stikleliy. Vienu metu
naudojant skirtingus dazymo protokolus galima apdoroti tris dazymo ciklus su ne daugiau nei desimt
objektiniy stikleliy, kiekvieng dazymo ciklg pradedant atskirai, kad baty uztikrintas nepertraukiamas
apdorojimas. Galima nustatyti, kad vieno ar daugiau dazymo cikly metu bity dazoma dukart, o kity -
objektiniai stikleliai bty apdorojami naudojant ,Leica” teranostikos sistemg, sukurtg specialiai BOND.

BOND programiné jranga leidzia lengvai nustatyti ir dazyti objektinius stiklelius. Naudokite su sistema
pateikiamus kruopsciai patikrintus protokolus arba sukurkite savo. Pasirinkite i$ plataus BOND paruosty
reagenty asortimento arba naudokite kitus antiklinus ar zondus, susiedami juos su jvairiomis aukstos
kokybés BOND aptikimo sistemomis. Kai programoje sukursite virtualius objektinius stiklelius arba
importuosite juos i$ ,Laboratory Information System" (LIS), atspausdinkite etiketes (arba naudokite LIS
atspausdintas etiketes), pritvirtinkite jas prie objektiniy stikleliy ir jdékite objektinius stiklelius j apdorojimo
modulj. Visa kita atlieka BOND sistema, nuosekliai ir patikimai gamindama aukstos kokybés reagentus.

Protokolai ir reagenty produktai, kuriuos teikia Leica Biosystems, bus rodomi programinéje jrangoje kaip
teikiami ,Leica Microsystems”.

BOND sistemos ypatybés:

« Didelis nasumas

o Lankstumas

o Sauga

« Automatizuotas IHC dazymas ir naikinimas

« Automatizuotas ISH dazymas ir naikinimas

« Automatizuotas vasko Salinimas, kaitinimas ir iSgavimas
« Automatizuotas dvigubas dazymas

« Integravimas su ,Leica” teranostikos sistemomis

Tikime, kad BOND sistema bus vertinga priemoné jisy laboratorijai.
Zr. skyrius:

o 1.2-Pagalba
e 1.3 -Pirmieji zingsniai
o 1.4-Protokolo vykdymas — darbo eigos
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1. Jvadas

1.2 Pagalba

BOND naudotojo vadovas (Sis vadovas) jdiegiamas PDF formatu visuose valdikliuose (vienvie€iuose) ir
terminaluose (BOND-ADVANCE). Jj taip pat galima rasti su sistema pateiktame kompaktiniame diske.

Help
Sj naudotojo vadova galite perzidréti spustelédami piktograma Help (Pagalba) 9 abiejy BOND
programinés jrangos klienty funkcijy juostoje .

Dél problemy su BOND sistema kreipkités j Leica Biosystems vietos atstovg arba zr.
www.LeicaBiosystems.com.
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1. Jvadas

1.3

Pirmieji zingsniai

Naujiems BOND sistemos naudotojams Siame skyriuje aprasoma, kuriuose naudotojo vadovo skyriuose
rasti informacijg apie visas gaminio funkcijas.

Zingsnis

Aprasymas

Vadovo skyrius

1

Jrengimas ir paleidimas

Aparatiné jranga nustatyta, programiné
jranga jdiegta, sistema patikrinta.

Atlikta Leica Biosystems arba jgaliotojo
platintojo atstovy.

2 Perskaitykite saugos skyriy
Susipazinkite su BOND sistemos saugos | Saugos pranesimai
reikalavimais.
3 Susipazinkite su aparatine jranga
Susipazinkite su BOND aparatinés jrangos | 2 - Aparatiné jranga
pavadinimais ir naudojimu.
4 Susipazinkite su savo programine jranga
Suzinokite apie programine jrangg ir jos 3 - Programinés jrangos apzvalga (BOND
naudojima. valdiklyje)
5 Patikrinkite protokolus ir reagentus
Diegiant galéjo bdti nustatyti reagentai ir
protokolai:
. Patikrinkite, ar nustatyti protokolai, | 7 ~ Protokolai (BOND valdiklyje)
kuriuos norite paleisti. 8 - Reagenty valdymas (BOND valdiklyje)
« Patikrinkite, ar nustatyti reikalingi
jusy tyrimy centrui reagentai.
6 Protokolo vykdymas
Labai glaustai apzvalgai. 1.4 - Protokolo vykdymas — darbo eigos
ISsamesnei apzvalgai. 4 - Spartusis paleidimas
7 ISpléstiniai
Jei reikia, jgykite iSsamesnj programinés | Nuo 5 - Bisenos langai (BOND valdiklyje)
jrangos supratima. iki 9 - Skaidrés istorija (BOND valdiklyje)
8 Darbas su LIS
Papildomas paketas suteikia galimybe 11 - LIS integravimo paketas (BOND
prisijungti prie ,Laboratory Information valdiklyje)
System®.
9 Rupinimasis jusy BOND sistema 12 - Valymas ir priezitra (BOND-III ir

BOND-MAX)
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1. Jvadas

1.4  Protokolo vykdymas — darbo eigos
1.41  BOND-IIl ir BOND-MAX

Kad reagentai ir objektiniai stikleliai nebty uztersti, prietaisg reikia naudoti
Svarioje aplinkoje, kur néra dulkiy ir daleliy.

Toliau apzvelgiami standartiniai objektiniy stikleliy padéklo dazymo veiksmai. Naudojant skirtingus
parinkCiy nustatymus galimos kitos darbo eigos.

1.4.1.1 Pirminés patikros ir paleidimas

1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis yra iSvalytas ir kad visos priezitros uzduotys yra atnaujintos
(12.1 - Valymo ir priezitros grafikas). Kasdienés paruosiamosios uzduotys:
i. Patikrinkite, ar reagenty bazés atlieky laikymo indai yra uzpildyti ne daugiau kaip iki pusés.
ii. Patikrinkite, ar baziniai reagenty indai yra bent jau iki pusés pripildyti tinkamu reagentu.

2. Patikrinkite plovimo blokus ir maiSymo stotele — jei reikia, iSvalykite arba pakeiskite.

3. Patikrinkite, ar objektiniy stikleliy etikeciy spausdintuve yra etikeCiy bei spausdinimo juosta ir ar
jrenginys jjungtas.

4. )junkite apdorojimo modulj, valdiklj (ir terminalg, skirta BOND-ADVANCE) ir atidarykite BOND
klinikinj klienta.

1.4.1.2 Reagenty konfiguravimas

5. Jei reikia, sistemoje sukurkite reagentus (8.2.1 - Reagento pridéjimas arba redagavimas).
6. Uzregistruokite reagenty indus (8.3.3 - Reagenty ir reagenty sistemy registravimas).

1.4.1.3 Protokoly konfiguravimas

7. Jeireikia, sukurkite naujus protokolus (7.3 - Naujy protokoly kdrimas).

1.4.1.4 Objektiniy stikleliy konfiguravimas

8. Programinéje jrangoje sukurkite rinkinius (6.3.3 - Rinkinio pridéjimas).

9. Programinéje jrangoje sukurkite objektinius stiklelius (6.5.2 - Objektinio stiklelio kiirimas).

10. Spausdinkite objektiniy stikleliy etiketes ir klijuokite jas ant objektiniy stikleliy (6.6.1 - Etikeciy
spausdinimas ir klijavimas ant objektiniy stikleliy).

11. Sudékite objektinius stiklelius ir ,Covertile” ant objektiniy stikleliy padékly (4.1.3.5 - Objektiniy
stikleliy jdéjimas).
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1.4.1.5 )dékite apdorojimo modulj ir pradékite cikla

12.)statykite objektiniy stikleliy padéklus j apdorojimo modulj (4.1.3.5 - Objektiniy stikleliy jdéjimas).
13.)dékite aptikimo sistema ir reagenty padéklus j apdorojimo modulj (4.1.4 - Reagenty jdéjimas).

14. Paspauskite apdorojimo modulio mygtukus ,Load” (Jdéti) / ,Unload” (ISimti), kad uzrakintuméte
objektiniy stikleliy padéklus.

15.Lange System status (Sistemos biisena) patikrinkite, ar visi objektiniai stikleliai identifikuoti —
rankiniu badu identifikuokite objektinius stiklelius, kurie nebuvo identifikuoti automatiskai
(5.1.5.2 - Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy neautomatinis identifikavimas).

16. Perzilrékite ir iStaisykite visas jspéjimo nuorodas lange System Status (Sistemos biisena).

17.Spustelékite mygtuka - kad pradétumeéte cikla.

1.4.1.6 Ciklo stebéjimas

18. Stebékite ciklo eigg lange System status (Sistemos bisena) (5.1 - Sistemos blisenos langas) arba
BOND prietaisy skydelyje (3.5 - BOND Rodikliy suvestiné (prietaisy skydelis)). Perzireékite ir
iStaisykite pranesSimus.

1.4.1.7 Objektiniy stikleliy ir reagenty iSémimas

19. Pasibaigus ciklui, iSimkite aptikimo sistema bei reagenty padéklus ir atidékite reagentus
saugojimui (4.1.6 - Uzbaigimas).

0 Jei apdorojimo modulis nenaudojamas, iSimkite ER1 ir ER2 bazinius indus ir laikykite nuo +2 °C iki
+8 °C (nuo +36 °F iki +46 °F) temperatlroje. Taip pat zr. 2.2.7 - Baziniy indy anga.

20. Paspauskite apdorojimo modulio mygtukus ,Load” (Jdéti) / ,Unload” (ISimti), kad atrakintuméte
objektiniy stikleliy padéklus ir juos iSimtuméte.

21.1simkite ,Covertile” ir iSvalykite (12.3 - ,Covertile®).
22.1Simkite objektinius stiklelius.

23.Nuvalykite visus iSsiliejusius skyscius ar démes nuo objektiniy stikleliy dazymo rinkiniy
(12.4 - Skaidriy dazymo mazgas), kity apdorojimo modulio daliy arba ant objektiniy stikleliy ar
reagenty padékly.
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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2. Aparatine jranga

Siame skyriuje suzinosite:
« BOND sistemos jrangos daliy pavadinimus
« Siy elementy funkcijas ir kaip jie susije su visa sistema

« kur rasti papildomos informacijos, pavyzdziui, apie su jranga susijusias darbo ir priezidros
proceduras.

ISsami informacija apie tai, kaip nustatyti ir prijungti komponentus, techninés jrangos aprasuose
nepateikiama, nes sistema turi buti nustatyta ir patikrinta pagal jus. Jei reikia pakeisti arba i$ naujo
prijungti komponentus, iSsami informacija pateikiama 12 - Valymas ir priezitira (BOND-IIl ir BOND-MAX).

Jei taikoma, informacija apie BOND-III ir BOND-MAX apdorojimo modulius padalyta j atskirus skyrius, kad
bity galima greiciau rasti reikiama informacija.
Zr. skyrius:

o 2.1-BOND sistema

e 2.2-BOND-IIl ir BOND-MAX apdorojimo moduliai

o 2.3-BOND Valdiklis ir terminalai

o 2.4 - Rankinis bruksniniy kody skaitytuvas

o 2.5- Objektiniy stikleliy etikeCiy spausdintuvas

e 2.6 -Pagalbiné jranga

e 2.7 - Prietaiso perkélimas

o 2.8 - Prietaiso naudojimo nutraukimas ir Salinimas

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 15
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2.7 BOND sistema

BOND sistemg sudaro Sie pagrindiniai komponentai:

« Vienas ar daugiau apdorojimo moduliy (zr. 2.2 - BOND-IIl ir BOND-MAX apdorojimo moduliai)

« BOND valdiklis arba BOND-ADVANCE valdiklis (zr. 2.3 - BOND Valdiklis ir terminalai)
BOND-ADVANCE jrenginiuose yra terminalai, taip pat valdiklis, ir gali bati papildomas valdiklis
(atsarginé kopija)

« Vienas ar daugiau rankiniy braksniniy kody skaitytuvy (zZr. 2.4 - Rankinis braksniniy kody
skaitytuvas)

« Vienas ar daugiau objektiniy stikleliy etikeciy spausdintuvy (zr. 2.5 - Objektiniy stikleliy etikeciy
spausdintuvas)

Kiekvieno naujo BOND-III arba BOND-MAX apdorojimo modulio komplekte yra:

« 4 objektiniy stikleliy padéklai (zr. 2.6.2.1 - Objektiniy stikleliy padéklai)

« 4reagenty padéklai (zr. 2.6.2.2 - Reagenty padéklai)

« 1 maisymo stotelé (Zr. 2.2.9 - Plovimo blokas ir maisymo stotele)

« 1 (BOND-MAX) arba 2 (BOND-IIl) SeSiakampiai raktai, skirti Svirksto pompai pakeisti
« 1 eterneto kabelis

Kiti dalykai, kuriy reikeés:

« ,Covertile” rinkinys (zZr. 2.6.2 - BOND Universalls ,Covertile)

« BOND aptikimo sistemos ir BOND paruosti reagentai arba koncentratai, ir (arba) atidaryti reagenty
indai (zr. 2.6.3 - Reagenty sistemos ir indai)

Visas ir naujausias eksploataciniy medziagy ir atsarginiy daliy sgrasas pateiktas
www.LeicaBiosystems.com.

Taip pat ziGrékite 3.1 - Sistemos architektira.

2.1.1 BOND Pagalbiniai gaminiai

BOND pagalbiniai gaminiai sukurti specialiai BOND sistemai, o jy naudojimas padeda uztikrinti optimalius
dazymo rezultatus. BOND pagalbiniai gaminiai taip pat padeda isSlaikyti prietaisg geriausios buklés ir
iSvengti pazeidimy.

0 Sistemoje visada naudokite toliau nurodytus gaminiusBOND ir niekada jy nekeiskite kitais gaminiais:

Pagalbiniai reagentai
« BOND ,Wash Solution”

« BOND ,Epitope Retrieval Solution” (1 ir 2)
« BOND ,Dewax Solution”
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Eksploatacinés medziagos

« BOND ,Plus” objektiniai stikleliai (arba objektiniai stikleliai, atitinkantys 2.6.1 - Objektiniai stikleliai
pateiktas specifikacijas)

« BOND Universalios ,Covertiles”

« BOND Atvirieji indai (7 ml ir 30 ml)

« BOND ,Titration" indai ir jdéklai (6 ml)

« BOND MaiSymo buteliukas

« BOND Objektinio stiklelio etiketé ir spausdinimo juostelés rinkinys
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2.2  BOND-III ir BOND-MAX apdorojimo
modauliai

Apdorojimo modulis (AM) yra BOND sistemos dazymo platforma. Vienoje BOND sistemoje gali biti
neribotas skaicius apdorojimo moduliy, sudéty bet kokiu BOND-III deriniu ir bet kokiy BOND-MAX tipy.

Apdorojimo modulis turi bati prijungtas prie jzeminto maitinimo tinklo lizdo ir
padétas taip, kad darbuotojai galéty lengvai atjungti maitinimo kabelj nejudindami

prietaiso.

e 2.2.1-Pagrindinés sudedamosios dalys

e 2.2.2 - Apdorojimo modulio inicijavimas

o 2.2.3-Dangtelis

e 2.2.4-Pagrindinis robotas ir ID skaitytuvas
o 2.2.5-0bjektiniy stikleliy dazymo mazgai
e 2.2.6 - Priekinis dangtis

e 2.2.7-Baziniy indy anga

e 2.2.8-]siurbimo zondas

e 2.2.9 - Plovimo blokas ir maisymo stotelé
o 2.2.10 - Baziniy skysciy robotai (tik BOND-III)
e 2.2.11 - Svirkstai

e 2.2.12 - Maitinimo jungiklis

e 2.2.13 - Galinis dangtelis

2.2.1 Pagrindinés sudedamosios dalys

Zr. BOND-IIl ir BOND-MAX pagrindines sudedamasias dalis:

e 2.2.1.1-BOND-III
e 2.2.1.2-BOND-MAX
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2.2.1.1 BOND-III

Siose nuotraukose parodyti pagrindiniai BOND-IIl apdorojimo modulio komponentai.

Galinio dangtelio aprasas pateiktas 2.2.13 - Galinis dangtelis.

Sutartiniai zyméjimai Sutartiniai zyméjimai
1 Dangtelis 3 Priekinis dangtis
2.2.3 - Dangtelis 2.2.6 - Priekinis dangtis
2 Pagrindinio roboto svirtis 4  Baziniy indy anga
2.2.4 - Pagrindinis robotas ir 2.2.7 - Baziniy indy anga

ID skaitytuvas

pav. 2-1: Ankstesnio (kairéje) ir dabartinio (desinéje) BOND-IIl apdorojimo modulio vaizdas i$ priekio
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Sutartiniai Zzymeéjimai Sutartiniai Zzymeéjimai
5 Baziniy skysciy robotai 7  Svirkstai
2.2.10 - Baziniy skysgéiy 2.2.11 - Svirkstai
robotai (tik BOND-III) 8 Reagento platforma
6 Objektiniy stikleliy dazymo 2.2.6.5 - Reagento platforma
rinkiniai

2.2.5 - Objektiniy stikleliy
dazymo mazgai

pav. 2—2: BOND-IIl apdorojimo modulio priekis

20 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



2. Aparatiné jranga

Sutartiniai zyméjimai Sutartiniai zyméjimai
9 Jsiurbimo zondas 11 Maitinimo jungiklis
2.2.8 - Jsiurbimo zondas 2.2.12 - Maitinimo jungiklis

10 Plovimo blokas ir maiSymo
stotele

2.2.9 - Plovimo blokas ir
maisymo stotelé

pav. 2—3: BOND-IIl apdorojimo modulio vaizdas i$ deSinés pusés
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2.2.1.2 BOND-MAX

Toliau pateiktose nuotraukose pavaizduoti pagrindiniai BOND-MAX apdorojimo modulio komponentai.
Pavaizduotas dabartinis modelis — ankstesni modeliai atrodo kitaip, taciau pagrindinés dalys yra

vienodos.

Sutartiniai zyméjimai Sutartiniai zyméjimai
1 Dangtelis 4  Priekinis dangtis
2.2.3 - Dangtelis 2.2.6 - Priekinis dangtis
2 Roboto svirtis 5 Baziniy indy anga
2.2.4 - Pagrindinis robotas ir 2.2.7 - Baziniy indy anga

ID skaitytuvas
3 Obijektiniy stikleliy dazymo
mazgai

2.2.5 - Objektiniy stikleliy
dazymo mazgai

pav. 2—4: BOND-MAX apdorojimo modulio vaizdas is priekio
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Sutartiniai zyméjimai Sutartiniai zyméjimai
6 Maitinimo jungiklis 9 Reagento platforma
2.2.12 - Maitinimo jungiklis 2.2.6 - Priekinis dangtis
7 Isiurbimo zondas 10 Svirkstas (zr. toliau)
2.2.8 - |siurbimo zondas 2.2.11 - Svirkstai

8 Plovimo blokas ir maiSymo
stotelé

2.2.9 - Plovimo blokas ir
maisymo stotelé

pav. 2—5: BOND-MAX apdorojimo modulio vaizdas i deSinés pusés

Galinio dangtelio aprasas pateiktas 2.2.13 - Galinis dangtelis.

pav. 2—-6: Svirkstas uz varstomy dureliy
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2.2.2  Apdorojimo modulio inicijavimas

Kai jjungiate apdorojimo modulj, BOND sistema atlieka vidines patikras, uzpildo skysciy ruoSiniy sistema
ir perkelia robotus j jy pradzios padétis. Pagrindinis robotas juda j uzpakalinj kairjjj prietaiso kampa, o trys
baziniy skysciy robotai (tik BOND-III) - j prietaiso gala.

Objektiniy stikleliy dazymo mazgai inicijuojami ir grjzta j savo atlaisvintg padét;. Inicijavimo procesas
sustabdomas, jei aptinkama klaida ar triktis arba jei modulis yra netinkamos apdoroti biisenos.

Pries bandydami inicijuoti apdorojimo modulj, patikrinkite toliau nurodytus elementus:

« Dangtelis uzdarytas

« Baziniy atlieky laikymo indai yra uzpildyti maZiau nei iki pusés

« Reagenty indai yra uzpildyti daugiau nei iki pusés

« Maisymo stotelé yra savo vietoje

« MaiSymo stotelés buteliukai yra tusti ir Svarus

« Objektiniy stikleliy dazymo mazgy (SDM) virSutinés plokstelés yra uzdarytos.

Apdorojimo modulio priekyje esantis maitinimo Sviesos diodas SviecCia Zaliai, o BOND programiné jranga
rodo, kad modulis prijungtas. Pasibaigus inicijavimui, apdorojimo modulio korteléje atsiranda trijy
objektiniy stikleliy padékly skirtukas (zr. 5.1.1 - Apdorojimo modulio skirtukai). Nebandykite naudoti
apdorojimo modulio, kol jis nebus visiskai inicijuotas.

2.2.3  Dangtelis

Dangtel;j reikia uzdaryti darbo metuy, jis apsaugotas blokatoriais.

Uzdarydami prietaiso dangtelj bikite atsargis ir saugokite rankas, kad
iSvengtumeéte suzalojimy.

Naudojimo metu pagrindinis robotas, jsiurbimo zondas ir baziniy skysciy robotai
(tik BOND-III) gali judéti be jspéjimo tokiu greiciu, kuris gali suzaloti.

Nebandykite atidaryti prietaiso dangtelio, kol vyksta dazymo ciklas.

Nebandykite apeiti blokatoriy, kurie sustabdo prietaiso veikima, kai atidarytas
dangtelis.

skysciy robotai toliau veikia ilgiau nei mazdaug 5 sekundes, nedelsdami kreipkités j

f Jeigu atidarius apdorojimo modulio dangtelj pagrindinis robotas ir / arba baziniy
klienty aptarnavimo skyriy.
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2.2.4  Pagrindinis robotas ir ID skaitytuvas

Pagrindinis robotas nustato jsiurbimo zondo padétj, kad bity galima jsiurbti ir dozuoti reagentus. Roboto
svirtis laiko ID skaitytuva, kuris naudojamas j apdorojimo modulj jdétiems objektiniams stikleliams ir
reagentams identifikuoti.

pav. 2—-7: Pagrindinio roboto nuotrauka, kurioje ID skaitytuvas pazymétas rodykle

Nejudinkite pagrindinio roboto svirties, kai jjungtas apdorojimo modulis. Robotas
gali iSsiderinti ir blogai dazyti.

Jei robotas buvo perkeltas: iSjunkite prietaiso maitinima, palaukite 30 sekundziy ir
tada inicijuokite i$ naujo.

Objektiniy stikleliy atveju BOND sistema nuskaito kiekvieng objektinio stiklelio etikete identifikavimo
tikslais (zZr. 5.1.5.1 - Automatinis objektiniy stikleliy identifikavimas).

« ID skaitytuvo langa reikia periodiskai valyti.
Zr. dalyje 12.9 - ID skaitytuvas pateiktas instrukcijas.

« Jeijsiurbimo zondas pazeistas ar sulenktas, pakeiskite jj pagal procedirg, aprasytg dalyje
12.6.2 - siurbimo zondo keitimas.
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2.2.5  Objektiniy stikleliy dazymo mazgai

gali bati labai jkaite ir gali stipriai nudeginti. Pabaige dazymo procesg palaukite

f Venkite salycio su objektiniy stikleliy dazymo mazgais ir vietomis aplink juos. Jie
dvidesSimt minuciy, kol objektiniy stikleliy dazymo mazgai ir vietos aplink juos atvés.

Potencialiai pavojingi reagentai gali kauptis aplink objektiniy stikleliy dazymo
= mazgus ir uztersti objektiniy stikleliy padéklus. Tvarkydami objektiniy stikleliy
e padéklus, visada dévékite patvirtintus apsauginius drabuzius ir muvékite pirstines.

- -

Objektiniai stikleliai apdorojami objektiniy stikleliy dazymo mazguose. Kiekviename apdorojimo modulyje
yra trys objektiniy stikleliy dazymo mazgai.

Norédamas pradéti dazymo ciklg, operatorius jdeda objektiniy stikleliy padékla per priekinj dangt;
(aprasyta 2.2.6 - Priekinis dangtis), tada paspaudzia jdéjimo mygtuka. BOND sistema uzfiksuos objektiniy
stikleliy vaizdus. Jei objektiniai stikleliai yra suderinami (zr. 6.9 - Objektiniy stikleliy suderinamumas) ir
juose yra visi reagentai, naudotojas gali pradéti dazymo ciklg. Daugiau informacijos apie objektiniy
stikleliy informacijos jvedima ir objektiniy stikleliy jdéjima Zr. 6 - Objektiniy stikleliy sgranka (BOND
valdiklyje).

Apdorojant BOND sistema uzfiksuoja objektinius stiklelius objektiniy stikleliy dazymo mazge.

Nemeéginkite iSimti objektiniy stikleliy padéklo, kol BOND sistema apdoroja objektinius stiklelius —
pirmiausia nutraukite dazymo ciklg ekrane System status (Sistemos blisena) po padéklu spustelédami

[ = (zr. 5.1.7 - Dazymo ciklo paleidimas arba sustabdymas), tada atlaisvindami objektiniy stikleliy
dazymo mazga.

Apie objektiniy stikleliy dazymo mazgo valymg ir reguliarig priezitirg zr. 12.4 - Skaidriy dazymo mazgas.
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2.2.5.1 Objektiniy stikleliy dazymo mazgo Sildytuvai

« Nedékite degiy medziagy ant Sildytuvy arba Salia jy.

« Nedékite degiy medziagy ant karsty apdorojimo modulio pavirsiy.

« Pasirtpinkite, kad uzpildzius ar iStustinus bazinius indus visi dangteliai buty
tinkamai uzdaryti.

i Apdorojimo modulio Sildytuvai ir Sildomi pavirSiai gali kelti uzsidegimo pavojus:

Kai kurie reagentai, naudojami BOND-III ir BOND-MAX apdorojimo moduliuose, yra
fji degis:

« Nedékite liepsnos ar uzdegimo Saltiniy Salia apdorojimo moduliy.
« Pasirtpinkite, kad uzpildzius ar iStustinus bazinius indus visi dangteliai buty
tinkamai uzdaryti.

BOND-IIl ir BOND-MAX prietaisuose kiekvieno objektinio stiklelio padétyje yra kaitinimo elementas.
Kiekvienas is Siy elementy yra atskirai stebimas ir, jvykus temperaturos klaidai, pazymimas kaip sugedes
(zr. pav. 2—-8). Jei sugedo kaitintuvas, kreipkités j klienty aptarnavimo skyriy.

o

pav. 2—-8: Atskiro kaitintuvo klaida

Nemeéginkite apdoroti reikiamo kaitinti objektinio stiklelio padétyje, kuri pazymeéta kaip sugedusi. Jei ciklo
metu sugenda kaitintuvas, gali biti, kad toje padétyje buves objektinis stiklelis apdorotas netinkamai.

Jei Sildytuvo gedimas kelia galimg saugos rizikg, apdorojimo modulis iSjungia visus objektiniy stikleliy
Sildytuvus, jskaitant bet kurio $iuo metu apdorojamo kontroliuojamos temperatiiros objektinio stiklelio
kaitintuva.

=2 = =
=4 2 -
= = =

pav. 2-9: Pilki kaitintuvo simboliai kiekvienoje padétyje rodo, kad kaitinimas visiskai iSjungtas

Kai objektiniy stikleliy kaitinimas isjungtas, turite iSjungti ir i naujo paleisti apdorojimo modulj, kad
iSvalytumeéte kaitintuvo uzrakta. Galite ir toliau naudoti objektiniy stikleliy padétis su sugedusiais
kaitintuvais, jei apdorojamy objektiniy stikleliy kaitinti nereikia.
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2.2.6  Priekinis dangtis

Toliau pateiktuose paveiksléliuose parodyti priekiniai BOND-III ir BOND-MAX dangciai. Sunumeruoti
elementai iSvardyti po pav. 2-11.

BOND-11I

Sutartiniai Zzymeéjimai Sutartiniai Zzymeéjimai
1 Priekinis dangtis 4 Reagento platforma
diodas .
5 Reagenty padéklo Sviesos
2 Objektiniy stikleliy padéklo diodas
skyrius 2.2.6.6 - Reagenty padéklo
2.2.6.2 - Objektiniy stikleliy dviesos diodas
padéklo skyrius U
6 Mygtukas ,Load” (Jdéti) /
3 Objektiniy stikleliy padéklo ,Unload" (ISimti)
sviesos dlo.das. . o 2.2.6.4 - Mygtukas ,Load"”
2.2.6.3 - Objektiniy stikleliy (Jdéti) / ,Unload” (ISimti)

padéklo Sviesos diodas

pav. 2—10: BOND-III priekinis dangtis

28 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



2. Aparatiné jranga

Sutartiniai Zzyméjimai Sutartiniai Zzyméjimai
1 Priekinis dangtis 4 Reagento platforma
diodas . ..
5 Reagenty padéklo Sviesos
2  Objektiniy stikleliy padéklo diodas
skyrius 2.2.6.6 - Reagenty padéklo
padéklo skyrius .o
6 Mygtukas ,Load” (Jdéti) /
3  Objektiniy stikleliy padéklo ,Unload” (I$imti)
sviesos dlo.das. o 2.2.6.4 - Mygtukas ,Load"”
2.2.6.3 - Objektiniy stikleliy (Jdéti) / ,Unload” (ISimti)

padéklo Sviesos diodas
pav. 2-11: BOND-MAX priekinis dangtis

2.2.6.1 Maitinimo Sviesos diodas
Jis veikia taip:
« ISjungtas — néra maitinimo

« Meélynas (dabartinis modelis) arba oranzinis (ankstesni modeliai) — maitinimas jjungtas, bet
apdorojimo modulio programiné jranga dar nepaleista

. Zalias - maitinimas jjungtas, sistema veikia.

pav. 2-12: Maitinimo Sviesos diodo spalvos (mélyna, zalia) BOND-MAX prietaise

2.2.6.2 Objektiniy stikleliy padéklo skyrius

Yra trys angos (po vieng kiekvienam objektiniy stikleliy dazymo mazgui), per kurias dedami objektiniy
stikleliy padéklai. Jdéje objektiniy stikleliy padéklg, paspauskite mygtuka ,Load” (Jdéti) / ,Unload” (ISimti),
kad uzsifiksuotuméte padéklg objektiniy stikleliy dazymo mazge. Kai padéklas uzfiksuotas, roboto svirtis
perkelia ID skaitytuva virs objektiniy stikleliy padéklo, kad objektiniai stikleliai baty automatiskai
identifikuoti.
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2.2.6.3 Objektiniy stikleliy padéklo Sviesos diodas

Daugiaspalviai Sviesos diodai ant priekinio dangcio po kiekvienu objektiniy stikleliy dazymo mazgu
nurodo objektiniy stikleliy padéklo buseng. BOND-MAX prietaisuose objektiniy stikleliy padéklo Sviesos
diodai yra integruoti j mygtukus ,Load” (Jdéti) / ,Unload” (Isimti). Siuose prietaisuose juos paspaudus,
Sviesos diodas kelias sekundes Sviecia mélynai.

Objektiniy stikleliy dazymo mazgo Sviesos diody spalvy indikatoriai:

« ISjungtas — néra objektiniy stikleliy padéklo arba jis neuzfiksuotas.
. Sviediantis oranziniai — padéklas jdétas ir uzfiksuotas, bet apdorojimas nepradétas.
Padéklg galima saugiai atrakinti ir iSimti naudojant mygtuka Load / Unload (Jdéti / ISimti).

. Svieciantis raudonai — padéklas apdorojamas.
Padéklas yra uzrakintas ir jo negalima atrakinti naudojant mygtuka Load / Unload (Jdéti / ISimti).
Norédami iSimti, pirmiausia turite nutraukti dazymo ciklg programinéje jrangoje.

« Mirksintis Zaliai — apdorojimas baigtas be pranesimy. Atrakinkite mygtuku ,Load"” (Jdéti) / ,Unload”
(Isimti).

« Mirksintis raudonai — dazymo ciklas buvo atmestas arba apdorojimas baigtas su pranesimais.
Atrakinkite mygtuku ,Load" (Jdéti) / ,Unload” (ISimti).

pav. 2-13: Objektiniy stikleliy padéklo Sviesos diodo spalvos (oranzing, raudona, Zalia) BOND-MAX
prietaise

2.2.6.4 Mygtukas ,Load” (Jdéti) / ,Unload” (ISimti)

Paspaudus mygtuka ,Load"” (Jdéti) / ,Unload” (ISimti):

« Jei padéklas nejdétas, nieko nejvyks.

« Jei padéklas jdétas ir neuzrakintass, BOND-IIl arba BOND-MAX uzrakins padéklg ir, kai roboto
svirtis bus prieinama, ID skaitytuvas identifikuos objektiniy stikleliy ID.

« Jei padéklas uzrakintas, o ciklas dar neprasidéjo, BOND-IIl arba BOND-MAX atrakins padékla.

« Jei padéklas uzrakintas, o ciklas pasibaigé, BOND-IIl arba BOND-MAX atrakins padékla.

« Jei padéklas uzrakintas ir vyksta ciklas, mygtukas ,Load" (Jdéti) / ,Unload” (ISimti) nieko nedaro.
Negalima atlaisvinti padéklo, kol nebaigtas ar nenutrauktas jo dazymo ciklas.

Jei objektiniy stikleliy dazymo mazgas karstas, padéklo uzrakinti arba atrakinti negalima — palaukite, kol

mazgas atveés.

2.2.6.5 Reagento platforma

Cia dedami reagenty padéklai, kuriuose yra aptikimo sistemos, 7 ml ir 30 ml reagenty indai ir (arba) 6 ml
titravimo indai. Kiekviename padékle gali tilpti iki devyniy reagenty, o reagenty platformoje gali tilpti keturi
reagenty padéklai.
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Norédami jdéti reagenty padékla, jstumkite jj j platforma ir j fiksavimo mechanizma (zr. 4.1.4 - Reagenty
jdéjimas). Kai roboto svirtis yra prieinama, BOND sistema identifikuoja reagentus kiekvienoje reagento
padétyje.

2.2.6.6 Reagenty padéklo Sviesos diodas

Po kiekviena padéklo padétimi yra dvispalvis Sviesos diodas, kuris veikia taip:

« ISjungtas — padéklas neaptiktas.
Jei padéklas jdétas ir Sviesos diodas iSjungtas, patikrinkite, ar padéklas jdétas tinkamai.
. Svieéia raudonai - per kitas dvi minutes j padéklg reikia jdéti reagenta.
Padéklas uzfiksuotas ir jo negalima iSimti.
« Sviegia zaliai - per kitas dvi minutes jokiy Siame padékle esanéiy reagenty nereikés.
Padéklas yra atlaisvintas ir jj galima laikinai iSimti.

pav. 2-14: Reagenty padéklo Sviesos diodo spalvos (raudona, Zalia) BOND-MAX prietaise

2.2.7 Baziniy indy anga

Baziniy reagenty ir atlieky indai yra po priekiniu dangCiu BOND-III ir BOND-MAX. BOND-MAX taip pat turi
iSorinj indg standartinéms atliekoms.

Daugiau informacijos apie indy pripildyma, iStustinima ir priezidrg zr. 12.2 - Baziniai indai.

indg j tinkamg angoje esancig stotelg, kaip nurodyta spalvomis pazymétose

f Siekdami uztikrinti tinkama prietaiso veikima, jdékite kiekvieng bazinio reagento
pavadinimy etiketése.

Informacijg apie BOND-III zr. pav. 2—-15; informacijg apie BOND-MAX Zr. pav. 2-17.

To nepadarius, gali bati sunkiau dazyti.

Kai kurie reagentai, naudojami BOND-IIl ir BOND-MAX apdorojimo moduliuose, yra
« Nedékite liepsnos ar uzdegimo Saltiniy Salia apdorojimo moduliy.
« Pasiripinkite, kad uzpildzius ar iStustinus visi baziniy indy dangteliai bty
tinkamai uzdaryti.

e 2.2.7.1-BOND-III
e 2.2.7.2-BOND-MAX
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2.2.7.1 BOND-III

Ankstesniame BOND-IIl yra dvi permatomos spintelés durelés, per kurias galima lengvai pasiekti visus
bazinius indus. Atidarydami laikykite turéklus dureliy virsuje.

Visos objektiniy stikleliy dazymo mazgy atliekos siun¢iamos j pavojingy atlieky inda. Atliekos i$ plovimo
bloko siunciamos j standartiniy arba pavojingy atlieky indus, priklausomai nuo reagento bisenos
atliekose (jei reikia, nustatykite sukurtus reagentus kaip pavojingus, zr. 8.2.1 - Reagento pridéjimas arba
redagavimas).

Kiekvieno reagento ir atlieky indo svorio jutikliai jspéja naudotojg, kai reagento lygis yra Zemas arba
atlieky lygis yra per aukstas. Kiekvieno bazinio indo buseng vizualiai nurodo Baziniy indy apsvietimo
sistema (BOND-III) 33 psl.. Atkreipkite démesj, kad Si sistema néra jdiegta ankstesniame BOND; vietoje
jos galite naudoti lange rodomas piktogramas (zr. 5.1.3.6 - Bazinio indo biisena).

BOND-III yra vietos toliau nurodytiems indams nurodytose lentynose, esanciose pav. 2-15, i$ kairés j
desine:

Jrenginys Indas Padétis | Dydis Spalva Reagentas
(L)
8 ER1 VirSutine 2 Violetiné BOND ,Epitope Retrieval
lentyna Solution” 1*
9 ER2 2 Sviesiai BOND ,Epitope Retrieval
violetiné Solution” 2*
1 Vasko salinimo Apatiné 5 Raudona BOND ,Dewax Solution“*
tirpalas lentyna
2 Dejonizuotas 5 Mélyna Dejonizuotas vanduo
vanduo
3 Plovimo buferis 5 | Zalia BOND ,Wash Solution“*
4 Alkoholis 5 Oranziné | Alkoholis (reagenty risies)
5 Bazinés atliekos 5 Pilka Standartinés atliekos
6 Bazinés atliekos 5 Pilka Standartinés atliekos
7 Pavojingos 5 Ruda Pavojingos atliekos
atliekos

* Naudokite tik BOND reagentus — nekeiskite kitais gaminiais.
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Jei jisy laboratorijoje epitopy iStraukimo ir (arba) vasko Salinimo reagento indai nenaudojami, juos
galima isjungti administravimo kliente — zr. 10.6.1.1 - Baziniy reagenty indy iSjungimas.

Jsitikinkite, kad
kiekvieno bazinio

y indo etiketés

2 spalva ir
atspausdintas
aprasymas

sutampa su etikete,

pav. 2—-15: BOND-Ill baziniy reagenty indai vietoje
Baziniy indy apsvietimo sistema (BOND-III)

BOND-III apdorojimo moduliuose jrengta baziniy indy apsvietimo sistema, parodyta pav. 2-16.
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pav. 2—-16: Baziniy indy apSvietimo sistema

Baziniy indy apsvietimo sistema padeda matyti skyscio lygj kiekviename inde, o jprasto veikimo metu
Sviesos sistema Sviecia baltai.

Lemputés taip pat nurodo kiekvieno bazinio indo esamg bisena:

« Jeibazinis indas beveik tuscias arba atlieky indas beveik pilnas, jos mirksi baltai.

« Jeibazinis indas tuscias arba atlieky laikymo indas pilnas ir tai turi jtakos esamam ciklui, jos mirksi
raudonai.

« Jei bazinis indas iSimtas, foninis apsSvietimas iSjungiamas, prietaiso ertmés etikeCiy lemputés
mirksi baltai.

Baziniy indy apsvietimo sistema veiks tik su BOND 6.0 arba naujesne programinés jrangos versija.

ISsamig informacijg, kaip baziniai indai rodomi lange System status (Sistemos biisena), zr.
5.1.3.6 - Bazinio indo bisena.

2.2.7.2 BOND-MAX

BOND-MAX yra vienos Zzemyn atsidarancios durelés, per kurias galima pasiekti bazinius indus. Durelés turi
permatoma skydelj, per kurj galite perzitréti reagenty lygius baziniuose induose (Sie taip pat yra
permatomi).

Dureles laiko magnetiniai sklgsciai. Norédami atidaryti ankstesniy prietaisy dureles (be rankenos),
patraukite uz abiejy dureliy pusiy virsaus.

Vykdant dazymo ciklus, bazinio indo angos durelés turi likti uzdarytos. Jei durelés atidarytos, sistemos
bisenos lange bus rodomas jspéjimo indikatorius (zr. 5.1.2 - Aparatinés jrangos biisena), o visi dabartiniai
dazymo ciklai gali bati laikinai sustabdyti.

Atliekos i$ prietaiso siunciamos j standartiniy arba pavojingy atlieky laikymo indus, priklausomai nuo
reagento bisenos atliekose (jei reikia, nustatykite sukurtus reagentus kaip pavojingus, zr. 8.2.1 - Reagento
pridéjimas arba redagavimas).

BOND-MAX reagenty induose yra skyscio lygio jutikliai, jspéjantys, kai reagento lygis yra zemas; atlieky
induose taip pat yra skysé&io lygio jutikliai, jspéjantys, kai atlieky lygis yra per aukstas. Zr. 12.2 - Baziniai
indai uzpildymo ir iStustinimo nurodymus.
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BOND-MAX yra vietos toliau nurodytiems laikymo indams, zitrint i$ kairés j deSine:

Jrenginys Indas Dydis Spalva Reagentas
(L)
1 Pavojingos atliekos 2 Ruda Pavojingos atliekos
2 ER1 1 Violetiné BOND ,Epitope Retrieval Solution” 1*
3 ER2 1 Sviesiai BOND ,Epitope Retrieval Solution” 2*
violetiné

4 Vasko Salinimo 2 Raudona BOND ,Dewax Solution“*

tirpalas
5 Dejonizuotas 2 Mélyna Dejonizuotas vanduo

vanduo

Plovimo buferis Zalia BOND ,Wash Solution“*
7 Alkoholis Oranziné Alkoholis (reagenty rasies)

*Naudokite tik BOND reagentus — nekeiskite kitais gaminiais.

Epitopo istraukimo ir (arba) reagento vasko Salinimo reagenty indus galima pasalinti i$ prietaiso, jei jie
nenaudojami — zr. 10.6.1.1 - Baziniy reagenty indy iSjungimas.

Jsitikinkite, kad kiekvieno bazinio indo etiketés spalva ir atspausdintas aprasymas sutampa su etikete,
esancia prietaiso angoje, iSkart po indu.

pav. 2—-17: BOND-MAX baziniai reagentai vietoje
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ISorinis atlieky indas

Kartu su BOND-MAX tiekiamas devyniy litry iSorinis standartinis atlieky laikymo indas.

Pridedamame laikymo inde yra du dangteliai: vienas skirtas jungtims, kitas — atliekoms istustinti. Jokiu
blddu nenuimkite indo jungties dangtelio.

pav. 2—-18: BOND-MAX iSorinis atlieky indas

Skyscio linija jungiama prie jspaudziamos jungties apdorojimo modulio galinio dangtelio apacioje,
desinéje. Skyscio lygio jutiklis jungiasi prie trijy kontakty jungties dangtelio virSuje, kairéje (Zr. pav. 2-26).

ISorinio indo iStustinimo ir priezilros instrukcijas zr. 12.2.4 - ISorinis atlieky indas (tik BOND-MAX).

Kai kurie imunohistochemijoje ir in situ hibridizacijoje naudojami reagentai yra
pavojingi. Pries tesdami jsitikinkite, kad esate tinkamai apmokyti atlikti Sig

procedura:

a. Dirbdami su reagentais arba valydami prietaisg muvékite latekso arba nitrilo
pirStines, apsauginius akinius ir kitus tinkamus apsauginius drabuzius.

b. Reagentus ir kondensata tvarkykite ir Salinkite laikydamiesi visy laboratorijos
teritorijoje taikomy atitinkamy proceddury ir valstybés taisykliy.

Kai kurie reagentai, naudojami BOND-III ir BOND-MAX apdorojimo moduliuose, yra

& -
« Nedékite liepsnos ar uzdegimo Saltiniy Salia apdorojimo moduliy.

« Pasiripinkite, kad uzpildzius ar iStustinus visi baziniy indy dangteliai bty
tinkamai uzdaryti.

(8ia tvarka). Nebandykite pilti skyscCio i$ indo, kol kabelis ir vamzdelis vis dar

2 Pries iStustindami iSorinj atlieky laikymo indg visada atjunkite jutiklj ir skysciy jungtis
prijungti.
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2.2.8 |]siurbimo zondas

Jsiurbimo zondas iSsiurbia reagentus i$ laikymo indy, dozuoja juos ant objektiniy stikliuky rinkiniuose
esanciy objektiniy stikliuky ir maiSymo jrenginyje sumai$o chromogenus. Jame jrengtas skyscio lygio
jutiklis, skirtas nustatyti reagento lygj (zr. 8.3.1 - Reagento kiekio nustatymas).

7N

f
”d

pav. 2-19: Jsiurbimo zondas roboto svirtyje

Kiekviename laikymo inde yra likutinis tiris, kurio zondas nepasiekia. Sis tdris vadinamas ,neveikiu tariu“.

Skirtinguose laikymo induose neveikus tiris skiriasi (zr. 18.5 - Naudojimo salygos neveikaus tirio
reikSmes 18 - Specifikacijos skiltyje).

Jsiurbimo zondo prieziuros nurodymus zr. 12.6 - Jsiurbimo zondas.
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2.2.9  Plovimo blokas ir maiSymo stotelé

— ] OO0 —

pav. 2-20: Plovimo blokas su jstatyta maiSymo stotele
Plovimo sritis yra kairéje (1 elementas), o maiSymo stotelé — desinéje (2 elementas)

Plovimo bloko kairéje yra mazos angos jsiurbimo zondui plauti.

Plovimo bloko desinioji dalis laiko maiSymo stotele, kurig sudaro SeSios ertmés. Tai yra trumpo
naudojimo reagenty, kuriuos reikia maisyti prie§ pat naudojimag, maiSymo buteliukai. Reagenty maiSyma
nustato programiné jranga, atsizvelgdama j reagento tipa.

BOND programiné jranga seka maiSymo stotelés buseng ir nepradeda BOND-IIl arba BOND-MAX, jei
jrenginio bisena nerodo, kad jrenginys Svarus ir tuscias (Zr. 5.1.2 - Aparatinés jrangos bisena). Jei
inicijavimo metu pranesama, kad maiSymo stotelé nesvari arba joje yra skyscio, pries pranesimo dialogo
lange spustelédami OK (Gerai), jsitikinkite, kad jrenginys yra Svarus ir tuséias. Jei toliau naudosite
nesvarig ir (arba) netuscig maiSymo stotele, reagentai gali biti uztersti arba maiSymo buteliukai gali
persipildyti.

Visada patikrinkite, ar yra maiSymo stotelé — apdorojimo modulis nebus inicijuotas be jos. Inicijavimo
metu BOND sistema nuskaito ant maiSymo stotelés esancig etikete, kad patikrinty, ar ji jstatyta. Jei BOND
programiné jranga neaptinka Sio ID, pasirodys pranesimas, raginantis patvirtinti, kad maisymo stotelé
jstatyta.

Maisymo stotelés prieziuros instrukcijas ziurékite 12.7 - Plovimo blokas ir maiSymo stotele.
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2.2.10 Baziniy skysciy robotai (tik BOND-III)

pav. 2-21: Baziniy skys¢iy robotas BOND (1) juda iSilgai kreipiamojo bégelio (2) ant kiekvieno objektiniy
stikleliy dazymo mazgo

baziniy skyscCiy robotai toliau veikia ilgiau nei 5 sekundes, nedelsdami kreipkités j
klienty aptarnavimo skyriy.

f Jeigu atidarius apdorojimo modulio dangtelj baziniy skys¢iy robotas ir (arba)

BOND prietaise yra trys baziniy skysciy robotai, kurie juda iSilgai kreipiamojo bégelio ant kiekvieno
objektiniy stikleliy dazymo mazgo ir dozuoja reagentus j visus esamus objektinius stiklelius. Robotai
tiekia tik bazinius reagentus, o jsiurbimo zondas tiekia reagentus is reagenty platformoje esanciy laikymo
indy ir dalj baziniy reagenty. Kiekvienas baziniy skysciy robotas turi plovimo bloka, skirtg praplauti ir
iSvalyti dozavimo zonda.

2.2.10.1 Neautomatinis baziniy skysciy roboto grazinimas j pradine
padetj

Jei baziniy skysciy robotas nustoja veikti ir yra pastatytas isilgai objektiniy stikleliy dazymo mazgo,
spustelékite mygtuka ,Load” (Jdéti) / ,Unload” (ISimti), kad grazintuméte jj j pradine padétj. Jei jis lieka ant
objektiniy stikleliy dazymo mazgo, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad neautomatiniu badu
grazintuméte jj j pradine padeétj ir iSgautumeéte objektiniy stikleliy dazymo mazge esancius objektinius
stikleliys.
1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis yra neaktyvus ir néra suplanuoty ciklo paleidimy ar apdorojimo,
tada jj iSjunkite.
2. Atsargiai pakelkite dozavimo blokg ant baziniy skysciy roboto (zr. pav. 2-22), kol zondas nebebus
ant virsutinés plokstés.
3. Stumkite robota iSilgai bégio iki objektiniy stikleliy dazymo mazgo galo. Judékite létai, tolygiai —
nestumkite per greitai.

6 Stumkite tol, kol robotas atsitrauks nuo virsutinés plokstés bégio — nestumkite jo atgal iki pat galo.
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pav. 2—-22: Pakelkite nurodytag dozavimo bloka ir stumkite baziniy skysciy robotg iSilgai objektiniy
stikleliy dazymo mazgo kreiptuvo bégio

4. Kairobotas nebebus ant virSutinés plokstés, uzdarykite dangtelj ir vél jjunkite apdorojimo modul;.
Objektiniy stikleliy dazymo mazgas turéty bati atrakintas kaip inicijavimo procediros dalis.

Jei objektiniy stikleliy dazymo mazgas neatsilaisvina, zr. 12.4.1 - Neautomatinis skaidriy dazymo
mazgy atrakinimas instrukcijas, kaip iSimti objektiniy stikleliy padéklus.

5. ISimkite objektiniy stikleliy padékla ir objektinius stiklelius.
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2.2.11 Svirkstai

Svirkstai jsiurbia ir dozuodami paskirsto tiksly BOND sistemos reagenty skyséio kiekj. Svirksto priezitros
instrukcijas zr. 12.13 - Svirkstai.

dangtelj (BOND-III) jprasto darbo metu. Jei Svirkstas arba svirksto jungtis

f Jsitikinkite, kad Svirksto durelés yra uzdarytos (BOND-MAX) arba uzdéjote Svirksto
atsilaisvina, suslégtas reagentas gali pradéti purksti is Svirksto.

2.2.11.1 BOND-III

BOND-III yra keturi Svirksto siurbliukai po priekiniu dangteliu. Pirmuosius tris Svirksto siurbliukus, zitrint i$
kairés j deSine, naudoja baziniy skysciy robotai SSA1, SSA2 ir SSA3 virSuje. Ketvirtajj, pagrindinj Svirksto
siurbliukg naudoja jsiurbimo zondas.

_ e . . . -
Y BN W s R -

pav. 2—-23: BOND Svirkstai

Svirks$to modulis yra visiSkai uzdarytas (zr. 12.4.1 - Neautomatinis skaidriy dazymo

2 Pries pradédami dazymo ciklg arba paleisdami apdorojimo modul; jsitikinkite, kad
mazgy atrakinimas). To nepadarius, naudojant galima sugadinti Svirkstus.

2.2.11.2 BOND-MAX

BOND-MAX yra vienas Svirksto siurblys, esantis skyriuje deSinéje prietaiso puséje. Tai 9 prievady Svirksto
voztuvas (vienas prievadas nenaudojamas) su jsukamu Svirksto cilindru ir mazu spaustuku.

pav. 2—-24:. BOND-MAX 9 prievady Svirkstas
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Norédami patikrinti Svirksto bukle, atidarykite dureles, paspausdami ir atleisdami apvalig iSkys$g dureliy
priekyje, per vidurj.

Visada naudokite apsauginius drabuzius ir pirstines.

Ty

R
3

Reguliariai tikrinkite inicijavimo metu ir, jei reikia arba praSoma, pakeiskite — zr. 12.13 - Svirkstai.

2.2.12  Maitinimo jungiklis

Tai jungiklis, esantis ant apdorojimo modulio deSiniojo dangcio. Jis naudojamas apdorojimo moduliui
jjungti ir iSjungti.

« Maitinimo jungiklio vietg ant BOND-III zr. pav. 2-3.

« Maitinimo jungiklio vietg ant BOND-MAX zr. pav. 2-5.

42 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



2. Aparatiné jranga

2.2.13 Galinis dangtelis

Nenuimkite apdorojimo modulio dangciy ir nebandykite pasiekti vidiniy
komponenty. BOND apdorojimo modulyje yra pavojinga jtampa, todél Sias

uzduotis turi atlikti tik kvalifikuoti ir patvirtinti Leica Biosystems techninés

prieziuros specialistai.

2.2.13.1 BOND-III

pav. 2—-25 rodomas BOND apdorojimo modulio galinis dangtelis.

)

El

Sutartiniai zyméjimai Sutartiniai zyméjimai

1 Grandinés pertraukikliai 3 Maitinimo tinklo prijungimas

2 Saugikliai 4  Eterneto jungtis

pav. 2—25: BOND galinis dangtelis

Kaip pakeisti saugiklius zr. 12.14 - Maitinimo saugikliai.

Prietaisui kelti nenaudokite dviejy juody rankeny, esanciy ant BOND-III galinio
dangtelio.
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2.2.13.2 BOND-MAX

pav. 2—-26 rodomas BOND-MAX apdorojimo modulio galinis dangtelis. (Atminkite, kad senesniy modeliy
prietaisuose yra tik vienas maitinimo $altinio ventiliatorius.)

e ® ® ® ® ® ®

—

- =

! o .

EY Y o el @ lal e

3
4
1
2 5
Sutartiniai zymeéjimai Sutartiniai zymeéjimai

1 Grandinés iSjungikliai 5 ISoriné atlieky jungtis —
vamzdeliams (Zr.

12.2.4 - 1Sorinis atlieky indas
(tik BOND-MAX))

2 Maitinimo Saltinio
ventiliatoriai

3 Saugikliai o . i

6 ISoriné atlieky jungtis —

4 Maitinimo tinklo prijungimas skyséio lygio jutikliui (zr.
12.2.4 - 1Sorinis atlieky indas
(tik BOND-MAX))

7 Eterneto jungtis

pav. 2-26: BOND-MAX galinis dangtelis

Kaip pakeisti saugiklius, zr. 12.14 - Maitinimo saugikliai.
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2.2.13.3 Apdorojimo modulio atjungimas

Norédami atjungti BOND-IIl arba BOND-MAX apdorojimo modulj nuo maitinimo tinklo, atlikite toliau
nurodytus veiksmus:

1. ISjunkite maitinimg, naudodami jungiklj apdorojimo modulio desSinéje.

2. Atsekite maitinimo kabelj, einantj nuo apdorojimo modulio tinklo jungties (3 elementas pav. 2-25 ir
4 elementas pav. 2-26) iki sienos. Atjunkite maitinimo jungtj nuo sieninio lizdo.

3. Atjunkite kiStukg nuo apdorojimo modulio galinés dalies.

2.3 BOND Valdiklis ir terminalai

Visose BOND sistemose yra BOND valdiklis, kuriame atliekamas visas programinés jrangos apdorojimas.
Jrengiant vienviete sistema (zr. 3.1.1 - Vieno naudotojo (kliento) konfigiracija), kliento programinei jrangai
paleisti naudojamas vienas valdiklis su klaviatira, pele ir monitoriumi. Vienvietés sistemos tinka
paleidZiant penkis ar maziau apdorojimo moduliy.

Laboratorijose su BOND-ADVANCE jrenginiais (zr. 3.1.2 - BOND-ADVANCE), kuriose yra daugiau nei penki
apdorojimo moduliai, papildomai yra BOND terminalai. Siose sistemose naudotojai su BOND programine
jranga daugiausia sgveikauja terminaluose, kuriy kiekvienas gali valdyti bet kurj arba visus apdorojimo
modulius. Taip pat galima valdyti tg patj (tuos pacius) apdorojimo modulj (-ius) i$ daugiau nei vieno
terminalo.

BOND Valdiklis ir toliau apdoroja visg programine jrangg. Tokiy valdikliy BOND-ADVANCE jrenginiuose
specifikacijos yra aukstesnés nei naudojamy vienvie€iy jrenginiy, nes juose yra jvairiy lygiy rezervai,
uztikrinantys puiky patikimuma.

Kai kuriuose BOND-ADVANCE jrenginiuose yra antrinis (atsarginis) valdiklis. Sis valdiklis jrago visus
pirminio valdiklio procesus ir gali bati naudojamas, jei pirminis valdiklis sugesty. Idealiu atveju antriniai
valdikliai neturéty buti jrengti Salia pirminio, kad bity mazesné tikimybé, jog abu valdikliai bus sugadinti
dél lokalaus jvykio.

Objektiniy stikleliy etikeciy spausdintuvas ir rankinis briksniniy kody skaitytuvas prijungiami prie valdiklio
kaip vienvieciai jrenginiai arba prie kiekvieno terminalo BOND-ADVANCE jrenginiuose.

uztikrinti optimaly BOND sistemos valdymag. Norédami iSvengti vélavimy ar
sistemos valdymo trukdziy, nediekite papildomos programinés jrangos BOND
valdiklyje ar terminale.

2 BOND valdiklio operaciné sistema ir programiné jranga yra sukurtos siekiant
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2.4  Rankinis bruksniniy kody skaitytuvas

pav. 2-27: Rankinis bruksniniy kody skaitytuvas

USB rankiniai briksniniy kody skaitytuvai jungiami prie valdiklio (vienvieciy jrenginiy) arba prie terminaly
(BOND-ADVANCE jrenginiy). Jie naudojami reagentams registruoti, taip pat gali biiti naudojami
objektiniams stikleliams identifikuoti, jei naudojami 1D arba 2D briksniniy kody ID (Zr. 6.5.6 - Objektinio
stiklelio identifikavimas neautomatiniu bddu).

Jei jusy BOND sistema buvo atnaujinta i§ ankstesnés versijos, galite ir toliau naudoti esama briksniniy
kody skaitytuva. Taciau ankstesnis modelis nepalaikys 2D briksniniy kody.

Rankinis braksniniy kody skaitytuvas turi buti jdiegtas ir veikti kai jdiegta BOND sistema. Priezitros ir
konfiglracijos instrukcijas zr. 13.1 - Rankinis bruksniniy kody skaitytuvas.

2.4.1 Rankinio bruksniniy kody skaitytuvo naudojimas

Ankstesnis simboliy briksniniy kody skaitytuvas skleidzia lazerio Sviesg, o naujesnis ,Honeywell”
braksniniy kody skaitytuvas — LED Sviesa. Atkreipkite démesj j §j lazerio keliamo pavojaus jspéjima:

Lazerio keliamas pavojus. Galimas sunkus akiy pazeidimas. Venkite tiesioginio
akiy ir lazerio spinduliy kontakto.

Norédami nuskaityti briksninj koda, nukreipkite skaitytuva j jj ir paspauskite jungiklj. Sulygiuokite taip, kad
raudona linija eity per visg bruksninio kodo ilgj. Atpazinus bruksninj kodg, skaitytuvas pypteli, o
indikatorius tampa Zalias. Jei brikSninis kodas neatpazintas, skaitytuvas pypteli ir indikatorius tampa
raudonas.

Nelaikykite bruksniniy kody per arti skaitytuvo. Jei skaitytuvas neatpazjsta briksninio kodo, paméginkite
nuskaityti is toliau.

Jei skaitytuvas yra jstatytas j stova, jj naudojant nereikia ranky, o nuskaitant braksninj koda nereikia
spausti mygtuko.
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2.5 Objektiniy stikleliy etikecCiy
spausdintuvas

Vienvietése BOND sistemose yra vienas objektiniy stikleliy etikeciy spausdintuvas (vadinamas objektiniy
stikleliy etikeCiy spausdintuvu), prijungtas prie valdiklio. BOND-ADVANCE jrenginiuose prie kiekvieno
terminalo prijungiamas atskiras objektiniy stikleliy etikeCiy spausdintuvas.

Objektiniy stikleliy etikeCiy spausdintuvai spausdina etiketes, skirtas klijuoti ant objektiniy stikleliy, kad
bity galima juos identifikuoti. Visose etiketése nurodytas unikalus objektinio stiklelio ID, pateikiamas kaip
briksninis kodas arba raidiniai skaitmeniniai Zenklai (zr. 10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés nuostatos). BOND
naudoja ID, kad automatiskai identifikuoty objektinius stiklelius, kai jie jkeliami j apdorojimo modulius.
Galite konfigdruoti kitg informacija, taip pat ID, kad jie bty ant etike€iy — zr. 10.3 - Etiketés .

Kai kurios laboratorijos naudoja objektiniy stikleliy etiketes, iSspausdintas i$ LIS, taciau BOND objektiniy
stikleliy etikeCiy spausdintuvas vis tiek jtraukiamas j Sias sistemas visiems objektiniams stikleliams
sukurtiems naudojant BOND klinikinj klienta.

Obijektiniy stikleliy etikeCiy spausdintuvai nustatyti kaip standartinio BOND jrenginio dalis. Jei pridedate
arba keicCiate objektiniy stikleliy etikeciy spausdintuvg, sukonfigiruokite jj administravimo kliento lange
Hardware (Aparatiné jranga) (zr. 10.6.3 - Skaidrés etiketés). Informacija apie etiketés ir juostelés keitima
bei valyma rasite dokumentuose, kurie pridedami prie spausdintuvo.

Naudokite tik BOND objektiniy stikleliy etiketes ir spausdinimo juosta. Sios etiketés
lieka uzklijuotos ir jskaitomos apdorojant BOND-IIl ir BOND-MAX jrenginiais.

2.6 Pagalbiné jranga

Siame skyriuje aprasoma su BOND sistema naudojama pagalbiné jranga.

o 2.6.1-Objektiniai stikleliai
e 2.6.2-BOND Universalis ,Covertile”
o 2.6.3 - Reagenty sistemos ir indai

2.6.1 Objektiniai stikleliai

BOND-III ir BOND-MAX apdorojimo moduliuose naudokite tik tinkamo dydzio objektinius stiklelius.
Netinkamo dydzio objektiniai stikleliai gali netilpti j objektiniy stikleliy padéklus ir ant jy gali netinkamai
uzsidéti ,Covertile”. Abu Sie veiksmai gali pabloginti dazymo kokybe.

Leica Biosystems rekomenduoja ,Leica BOND Plus” objektinius stiklelius, kurie skirti naudoti su BOND
sistema. Sie teigiamo krivio objektiniai stikleliai yra ne tik optimalaus dydZio BOND objektiniy stikleliy
padéklams ir ,Covertile, bet ir turi pazymétas sritis, kuriose galima déti audinius 100 pl ir 150 pl dozéms
(zr. 6.5.8 - Dozuojamas kiekis ir audiniy padétis ant objektiniy stikleliy).

Jei naudojate savo objektinius stiklelius, jie turi atitikti toliau nurodytas specifikacijas:
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Matmenys Plotis: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 col.)
ligis: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 col.)

Storis: 0,8—1,3 mm (0,03-0,05 col.)
Etiketés plotas Plotis: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 col.)

llgis: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 col.)
Medziaga Stiklas, 1SO 8037/1

A

Nenaudokite pazeisty objektiniy stikleliy. Pries jdédami j apdorojimo modulj
jsitikinkite, kad visi objektiniai stikleliai yra tinkamai sulygiuoti ant objektiniy
stikleliy padékly.

A

Nenaudokite objektiniy stikleliy su uzapvalintais arba nukirptais kampais. Sie
objektiniai stikleliai gali iSkristi pro objektiniy stikleliy padékla ir gali pakeisti
skyscio srautg po ,Covertile”, paveikdami dazymo kokybe.

2.6.2

BOND Universalis ,Covertile” — tai permatomi plastikiniai dangteliai, kurie
dazant dengia objektinius stiklelius. Kapiliariniu budu reagentas
jtraukiamas ant objektiniy stikleliy tarp ,Covertile” ir objektiniy stikleliy,
uztikrinant Svelny ir tolygy audiniy padengima. ,Covertile” sumazina
reikiama reagenty kiekj ir apsaugo objektinius stiklelius nuo iSdzitvimo
tarp naudojimy. ,Covertile” yra batina BOND dazymo sistemos dalis ir
privalo buti naudojama visada.

Sudéje objektinius stiklelius j padéklus, ant objektiniy stikleliy uzdékite
,Covertile” (zr. 4.1.3.5 - Objektiniy stikleliy jdéjimas). Jsitikinkite, kad
,Covertile” yra tinkamoje padétyje, kad raktas kiekvieno ,Covertile"
kaklelyje (apibrézta nuotraukoje desinéje) atitikty objektiniy stikleliy
padéklo anga.

BOND Universalus ,Covertile”

Yra du ,Covertile” modeliai - juos galima naudoti pakaitomis. Naujajame
modelyje yra ypatybés (Zodis Leica, maza apskrita Zyma ir iSsikiSimas virsuje, kairéje), kurios padeda
aiskiau suprasti, jei ant objektinio stiklelio netinkamai uzdétas ,Covertile".

pav. 2-28: ,A BOND Universal Covertile” (originalus dizainas)
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pav. 2-29: ,A BOND Universal Covertile” (naujas dizainas)

,Covertile” galima pakartotinai naudoti iki 25 karty, jei jie néra labai pakitusios spalvos ar pazeisti ir yra
tinkamai isvalyti (zr. 12.3 - ,Covertile”). ISmeskite pazeistus ,Covertile”.

Kai kurioms aptikimo sistemoms, pvz., ,Bond™ Oracle™ HER2 IHC System" ir ,Leica HER2 FISH", reikia
naudoti naujus (t. y. nepanaudotus) ,Covertile”. I$ anksto perskaitykite atitinkamas naudojimo
instrukcijas.

2.6.2.1 Objektiniy stikleliy padéklai

Dédami objektinius stiklelius j BOND-III arba BOND-MAX apdorojimo modulj, naudokite objektiniy stikleliy
padéklus objektiniams stikleliams ir ,Covertile” prilaikyti. Kiekviename padékle telpa desimt objektiniy
stikleliy.

Yra du objektiniy stikleliy padékly modeliai — juos galima naudoti pakaitomis.

pav. 2-30: Objektiniy stikleliy padéklas (senas modelis (kairéje) ir naujas modelis (desinéje))
Instrukcijas, kaip jdéti objektinius stiklelius ir ,Covertile” j apdorojimo modulj, zr. 4.1.3.5 - Objektiniy
stikleliy jdéjimas.

2.6.2.2 Reagenty padeéklai

Reagenty padékluose telpa 7 ml ir 30 ml BOND reagenty indai bei 6 ml BOND titravimo indai. Padéklai
jdedami j reagenty platformos apdorojimo modulj (Zr. 2.2.6.5 - Reagento platforma).

pav. 2—-31: Reagenty padéklas

Reagenty padékluose esancios indy padétys yra sunumeruotos nuo toliausiai nuo rankenos esancio galo
(1 padétis) iki padéties, esancios arciausiai rankenos (9 padétis).

Instrukcijas, kaip jdéti reagentus j apdorojimo modulj, zr. 4.1.4 - Reagenty jdéjimas.

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 49



2. Aparatiné jranga

2.6.3 Reagenty sistemos ir indai

Reagenty padékluose galima naudoti jvairiy tipy reagenty indus.

2.6.3.1 Reagenty sistemos

Reagenty sistemos - tai i$ anksto nustatyti reagenty rinkiniai reagenty padékle. BOND naudoja trijy tipy
reagenty sistemas:

« BOND aptikimo sistemos
o ,Leica”teranostikos sistemos
« BOND valymo sistemos

Daugiau informacijos apie kiekvieng is jy zr. 8.1 - Reagenty valdymo apzvalga.

Reagenty sistema uzregistruojama nuskaitant briksninj (-ius) koda (-us) reagenty padéklo Sone, o ne
nuskaitant bruksniniy kody etiketes ant kiekvieno komponento indo. Sistema sudarantys reagenty indai
néra atskirai uzregistruoti, yra uzfiksuoti padékle ir jy negalima iSimti ar perdéti. Jei reagenty sistema
iSeikvota arba baigiasi jos galiojimo laikas, iSmeskite visg padékla ir laikymo indus.

2.6.3.2 BOND Paruosti reagentai

BOND paruoéti reagentai naudojami su indais, kurie telpa j reagenty padéklus. Sie reagentai teikiami
BOND sistemai optimizuotomis koncentracijomis, todél pries juos naudojant uztenka juos uzregistruoti ir
atidaryti.

Induose laikomi skirtingi reagento kiekiai, nuo 3,75 ml iki 30 ml, priklausomai nuo reagento rasies.

2.6.3.3 Atvirieji indai

Atvirieji indai - tai tusti, Svaris indai naudotojo tiekiamam reagentui (pvz., pirminiam antik@nui) laikyti. Jie
buna 7 ml ir 30 ml dydzio. Atviruosius indus galima naudoti tik su vienu reagentu ir juos galima
pakartotinai pripildyti, kad kiekviename inde bity ne daugiau nei 40 ml reagento (zr. 8.3.2.4 - Atviro
reagento laikymo indo papildymas).

BOND sistemoje galima naudoti tik BOND atviruosius indus — nebandykite naudoti kity indy (iSskyrus
titravimo) su naudotojo tiekiamais reagentais.

2.6.3.4 Titravimo indai

Taip pat galima naudoti specialios paskirties titravimo indus (zZr. 14.2.1.4 - Titravimo rinkinys ). Juose yra
6 ml iSimamas jdéklas, kuris leidZia lengvai pakeisti laikymo inde esantj reagenta, pavyzdziui,
optimizuojant koncentracijg. Kaip ir atviruose induose, kiekvieng titravimo indg galima papildyti ir naudoti
iki 40 ml reagentui tiekti, neribojant naudojamy jdékly skaiciaus. Viename tiekiamo BOND titravimo
rinkinio inde yra desimt jdékly, jj galima jsigyti i$ Leica Biosystems.
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Prietaiso perkélimas

Kreipkités j klienty aptarnavimo skyriy, jei apdorojimo modulj norite perkelti toli
arba norite pervezti remontui ar iSmetimui. Apdorojimo modulis yra labai sunkus,

todél naudotojui neleidziama jo perkelti.

Neuzdenkite ventiliacijos angy, esanciy ant prietaiso galinio dangcio. Taip pat
neuzdenkite ventiliacijos angy, esanciy ant svirksto dureliy (BOND-MAX).

Jei BOND prietaisg perkeliate netoli, prie$ tesdami atsizvelkite j toliau pateiktus punktus:

« Pries perkeldami jsitikinkite, kad grindys atlaikys prietaiso svorj, zr. 18.2 - Fiziniai duomenys skiltyje
18 - Specifikacijos, kurioje pateikiami matmenys, ir pries perkeldami perzitrékite vietos
reikalavimus.

« Pries eksploatuodami apdorojimo modulj, jvertinkite trukdzius elektromagnetinéje aplinkoje.

« Nenaudokite BOND prietaiso arti stiprios elektromagnetinés spinduliuotés Saltiniy. Pavyzdziui,
neapsaugoty tiksliniy RD Saltiniy, kurie gali trukdyti tinkamam veikimui.

o Nekelkite BOND prietaiso sakiniu krautuvu.

« Naudokite tik pateiktg maitinimo laida ir jsitikinkite, kad operatorius gali pasiekti maitinimo jungtj,
prie kurios prijungtas laidas.

« Pries perkeldami jsitikinkite, kad maitinimo laidas ir eterneto kabelis yra atjungti.

« Uztikrinkite tinkama védinima.

o Pries perkeldami iStustinkite atlieky laikymo indus.

o Pries perkeldami batinai atlaisvinkite visus keturis BOND priemonés (arba veZimélio, skirto
BOND-MAX) ratukus, o perkéle j naujg vietg — juos vél uzfiksuokite.

2.8  Prietaiso naudojimo nutraukimas ir
salinimas
Prietaisg, jskaitant jo dalis ir susijusius priedus, reikia Salinti laikantis taikomy vietos proceddry ir

taisykliy. Visus su prietaisu naudojamus reagentus Salinkite vadovaudamiesi reagento gamintojo
rekomendacijomis.

PrieS grazindami ar Salindami prietaisa ar jo dalis bei priedus, juos iSvalykite ir nukenksminkite pagal
vietos procediras ir taisykles.

ES visos elektroninés atliekos turi biti Salinamos pagal elektros ir elektroninés jrangos atlieky tvarkymo
reikalavimus (2012/19/ES). Regionuose uz ES riby laikykités vietos elektroniniy atlieky salinimo
proceddry ir taisykliy.

Jei reikia pagalbos, kreipkités j vietinj Leica Biosystems atstova.
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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3.

Programines jrangos
apzvalga (BOND
valdiklyje)

Sis skyrius skirtas padéti jums susipazinti su BOND programinés jrangos bendrosiomis funkcijomis.
Nurodymus, kaip naudoti programine jrangg apdorojimo moduliams paleisti ir objektiniams stikleliams,
rinkiniams ir reagentams tvarkyti, rasite atitinkamuose skyriuose. Administravimo kliento instrukcijy
ieskokite 10 - Administravimo klientas (BOND valdiklyje).

3.1 - Sistemos architektdra

3.2 - BOND programinés jrangos paleidimas ir iSjungimas
3.3 - Naudotojo funkcijos

3.4 - Klinikinio kliento sgsajos apzvalga

3.5 - BOND Rodikliy suvestiné (prietaisy skydelis)
3.6 - PranesSimai, jspéjimai ir pavojaus signalai
3.7 - Ataskaitos

3.8 - Help (Zinynas)

3.9 - Apie BOND

3.10 - BOND duomeny apibrézimai

3.11 - Programinés jrangos naujinimas

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022

53



3. Programinés jrangos apzvalga (BOND valdiklyje)

3.1 Sistemos architektura

BOND 6.0 versijos programiné jranga yra panasi j ankstesnes BOND versijas kasdieniy funkcijy atzvilgiu,
taCiau sasajos iSvaizda buvo smarkiai pakeista.

Naudotojai sgveikauja su BOND programine jranga per du ,klientus” — iS esmés, dvi atskiras programas.
Tai — klinikinis klientas (arba tiesiog ,klientas”) ir administravimo klientas. Klinikinis klientas skirtas
kasdienéms uzduotims — reagentams, protokolams ir rinkniams bei objektiniams stikleliams paruosti
apdorojimui, o tada apdorojimo modulio dazymo ciklams kontroliuoti. Administravimo klientas
naudojamas iSpléstinéms nuostatoms, kurios po pradinio nustatymo retai keic¢iamos, konfigdruoti. Tai
gali biiti objektiniy stikleliy etikeciy konfigiracijos, aparatinés jrangos jungtys ir naudotojy paskyros (zr.
10 - Administravimo klientas (BOND valdiklyje)).

« 3.1.1 - Vieno naudotojo (kliento) konfigdracija
o 3.1.2-BOND-ADVANCE

54 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



3. Programinés jrangos apzvalga (BOND valdiklyje)

3.1.1  Vieno naudotojo (kliento) konfiguracija

Vieno naudotojo (kliento) jrenginiuose yra tik vienas BOND valdiklis, per kurj naudotojas sgveikauja su
BOND programine jranga (ir taip valdo apdorojimo modulius). BOND valdiklis apdoroja visg sistemos
programine jranga ir prizidri sistemos duomeny baze, kurioje saugoma rinkiniy ir objektiniy stikleliy
informacija. Jj sudaro klaviatira, pelé ir monitorius, taip pat pridedami objektiniy stikleliy etikeciy
spausdintuvas ir skaitytuvas.

VienvieCiame jrenginyje galima naudoti ne daugiau kaip penkis apdorojimo modulius. Jei reikia daugiau
apdorojimo moduliy, atnaujinkite j BOND-ADVANCE.

Sutartiniai zyméjimai

1 LISrySys
2 Apdorojimo moduliai (riba
- penki)
/ I . 3 Kilinikinis klientas /
- — administravimo klientas

4  BOND valdiklis

oy
u =

‘a

pav. 3—-1: VienvieCio jrenginio schema
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3.1.2 BOND-ADVANCE

BOND jrenginiai su daugiau nei penkiais apdorojimo moduliais yra sukonfigiruoti kaip daugiavieciai
BOND-ADVANCE jrenginiai. BOND valdiklis ir toliau atlieka visas programinés jrangos apdorojimo
uzduotis sistemoje, taciau didzioji dalis informacijos gaunama i§ BOND-ADVANCE terminaly, esanciy
$alia jy kontroliuojamy apdorojimo modulio darbiniy narveliy (BOND programinéje jrangoje vadinamy
,mazgais”). Mazgai nustatomi administravimo kliente.

Prie valdiklio prijungtame monitoriuje rodoma ,BOND Dashboard” (Rodikliy suvestiné), kurioje pateikiama
kiekvieno sistemos apdorojimo modulio tikralaikés blsenos santrauka (zr. 3.5 - BOND Rodikliy suvestiné
(prietaisy skydelis)). Pageidaujant, rodikliy suvestine galima prijungti ir prie specialaus terminalo.
Administravimo klientg galima paleisti i$ bet kurio terminalo.

Kai kuriose laboratorijose gali buti papildomas valdiklis, kuris sukuria visy BOND duomeny tikralaikes
atsargines kopijas ir gali bati naudojamas jei pagrindinis valdiklis sugesty. ISsamig informacija, kaip tai
padaryti, Zr. 16.2 - Perjungimas j antrinj valdiklj.

2 4

Sutartiniai zyméjimai Sutartiniai zyméjimai
1 Apdorojimo moduliai 4 BOND-ADVANCE valdiklis
mazguose 5 BOND-ADVANCE terminalai

2 BOND-ADVANCE Rodikliy
suvestineé (prietaisy skydelis)

3 LISrysys

pav. 3—2: BOND-ADVANCE jrenginio schema — BOND-ADVANCE terminalai valdo apdorojimo modulius
mazguose per BOND-ADVANCE valdikl;.
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3.2 BOND programines jrangos

paleidimas ir isjungimas

Paleidimas

BOND programine jrangg galite paleisti prie$ paleisdami prijungtus apdorojimo modulius arba po to.
Norédami paleisti programine jranga:

1.

o

3.

o

Single-Seat (viena vieta): jei reikia, paleiskite BOND valdikl;j ir prisijunkite prie ,Windowss" kaip
,BONDUser" (BOND naudotojas). Slaptazod;j gausite i$ laboratorijos vadovo. Atminkite, kad kai
sistema yra nauja, néra sukonfigruoto pradinio slaptazodzio.

BOND-ADVANCE : jei reikia, paleiskite BOND-ADVANCE valdiklj. Rodikliy suvestiné turéty atsidaryti
automatiskai (jei ne, ,Windows" darbalaukyje du kartus spustelékite Saukinj ,BONDDashboard"”
(BOND skydelis). Paspauskite <F11>, kad ,Internet Explorer” nustatytuméte viso lango rezima).

Paleiskite reikiama terminalg ir prisijunkite prie ,Windows" kaip naudotojas ,BONDUser". SlaptaZod;j
gausite i$ laboratorijos vadovo. Atminkite, kad kai sistema yra nauja, néra sukonfigiiruoto pradinio
slaptazodzio.

»,BONDUser" slaptazodis reguliariai baigia galioti, todél jei prisijunge matote raginimg, turite pakeisti
slaptazod;.

Dukart spustelékite atitinkama darbalaukio piktograma, kad paleistuméte klinikinj arba
administravimo klienta (arba abu - jie gali veikti vienu metu).

Jveskite savo BOND naudotojo vardg ir slaptazod;.

Jei atidarote klinikinj klienta BOND-ADVANCE sistemoje, galite pasirinkti mazga, prie kurio
prisijungti.

BOND-ADVANCE Klinikinis klientas jsimena paskutinj pasirinktag mazga.

Savo slaptazodj galite bet kada pakeisti is prisijungimo dialogo lango. Vadovaukités
laboratorinémis slaptazodzio keitimo daznumo ir slaptazodzio stiprumo procediromis. BOND
programinés jrangos slaptazodziai turi bati 4—14 simboliy ir juose turi biti bent vienas skaitmuo.

Spustelékite Log on (Prisijungti).

Sistema rodo pasirinkta klinikinio kliento arba administravimo kliento langa. Pavadinimo juostoje
rodomas Siuo metu prisijungusio naudotojo vardas. Jeigu prie$ jus dirbo kitas naudotojas,
atsijunkite ir vél prisijunkite su savo vardu. BOND-ADVANCE pavadinimo juostoje taip pat rodomas
Siuo metu pasirinktas mazgas.

BOND programiné jranga kontroliuoja svarbig aparatine jrangg ir saugo
konfidencialius duomenis, todél BOND valdiklyje nepaleiskite kity programy -

kitaip nustos galioti prietaiso garantija. Nenaudokite BOND valdiklio bendrosios
paskirties skaiCiavimams.
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Darbalaukio fonai
Skirtingi ,Windows" darbalaukio fonai leidZia atskirti tuo metu prisijungusj ,Windows" naudotojg ir tuo
metu prijungto valdiklio ar terminalo funkcija.

Viena vieta

Jprastai matote ,Controller BONDUser" fong, taciau, jei yra prisijunges techninés prieziliros inZinierius,

galite matyti ,Controller BONDService" fong. Zr. pav. 3-3.
L

BIOSYSTEMS

& 0

BOND

BOND BOND Always restart the controller immediately after changing the date, time or time zone

pav. 3—3: BOND darbalaukio fonai: ,Controller BONDUser" ir ,Controller BONDService"

BOND-ADVANCE
BOND-ADVANCE darbalaukio fonuose prijungto valdiklio arba terminalo piktograma keiciasi pagal jo
funkcija. Pavyzdzius zr. pav. 3-4.

= N RS

pav. 3—4: Terminalo, atskiro valdiklio, pagrindinio valdiklio ir antrinio valdiklio piktogramos

Taip pat matysite skirtingas piktogramas, kurios Zymi skirtingus naudotojus. Zr. pav. 3-5.

3 & % 33

0%

pav. 3—-5: Piktogramos ,BONDUser", , BONDService", , BONDControl“ ir ,BONDDashboard”
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ISjungimas
Norédami isjungti klinikinj arba administravimo klienta, spustelékite piktograma Log out (Atsijungti)
Lag out
funkcijy juostoje. Jei visiSkai uzdarysite BOND sistema, galite iSjungti programine jranga prie$
iSjungdami apdorojimo modulius arba juos iSjunge.
jei norite pakeisti naudotojus, galite iSjungti klinikinj klientg vykstant dazymo ciklui. Nepalikite apdorojimo

modulio veikiancio be atidaryto kliento ilgg laikg, nes nematysite jspéjimy ar pavojaus signaly. Niekada
neisjunkite BOND valdiklio, kai vyksta dazymo ciklas.
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3.3 Naudotojo funkcijos

BOND sistemoje yra trys naudotojo funkcijos:

« Operatorius: gali atnaujinti reagenty atsargas, kurti atvejus ir objektinius stiklelius, pradéti ir
kontroliuoti dazymo ciklus, kurti ir redaguoti gydytojus bei rengti ataskaitas.

« Administratorius: turi prieigg prie administravimo kliento, kad galéty valdyti BOND naudotojus ir
konfigdruoti sistemos masto nuostatas.

Administravimo klientg gali paleisti tik naudotojai, kuriems priskirta administratoriaus funkcija, o klinikinj
klientg — tik naudotojai, kuriems priskirta operatoriaus arba vadovo funkcija.

Naudotojai kuriami ir jy funkcijos nustatomos administravimo kliento lange Users (Naudotojai) (zr.
10.1 - Naudotojai ).

Siuo metu prisijungusio naudotojo vardas rodomas kliento lango pavadinimo juostoje.

3.4  Kilinikinio kliento sgsajos apzvalga

Klinikinio kliento lango virsuje ir kairéje yra funkcijy, kurios yra bendros visiems programinés jrangos
puslapiams. Siame skyriuje aprasomos $ios funkcijos ir bendrosios programinés jrangos funkcijos.

e 3.4.1-Funkcijy juosta

e 3.4.2 - Apdorojimo modulio skirtukai
o 3.4.3 - RusSiavimo lentelés

e 3.4.4 - Datos formatas

3.4.1 Funkcijy juosta

Funkcijy juosta yra BOND programinés jrangos lango virSuje ir suteikia greitg prieigg prie pagrindiniy
BOND programinés jrangos daliy.

Spustelékite piktograma funkcijy juostoje, kad pereituméte j langa arba atliktuméte konkreciag funkcija,
kaip aprasyta toliau pateiktoje lenteléje.

Piktograma | Rodomas langas Tikslas
(arba atliekama
funkcija)
S Slide setup Sukurti rinkinius ir nustatyti objektinius stiklelius BOND
‘“’3 (Objektinio programinéje jrangoje.
== stiklelio sgranka)

Daugiau informacijos zr. 6 - Objektiniy stikleliy sagranka
(BOND valdiklyje)
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Piktograma

Rodomas langas
(arba atliekama
funkcija)

Tikslas

Protocol sctup

ﬂ."-
o

(5

-

Protocol setup
(Protokolo
sgranka)

Redaguoti ir valdyti protokolus.

Daugiau informacijos zr. 7 - Protokolai (BOND valdiklyje).

Reagent setup
(Reagenty
sgranka), Reagent
inventory
(Reagenty
atsargos) ir
Reagent panels

Sukonfiglruoti naujus reagentus, tvarkyti reagenty atsargas
ir kurti reagenty rinkinius (Zymeny, pagreitinanciy rinkiniy
kdrima, komplektus).

Daugiau informacijos zr. 8 - Reagenty valdymas (BOND
valdiklyje).

(Reagenty
skydeliai) (3
kortelés)
i isiory Slide history Rodyti BOND sistemoje atlikty objektiniy stikleliy dazymo
(Objektiniy cikly informacija, perzitréti atskiry objektiniy stikleliy,

stikleliy istorija)

dazymo cikly ir rinkiniy informacija.

Daugiau informacijos Zr. 9 - Skaidrés istorija (BOND
valdiklyje).

Search (Paieska)

Identifikuoti objektinius stiklelius, reagenty indus ir reagenty
sistemas nuskaitant bruksninj kodg arba neautomatiskai
jvedant objektinio stiklelio ID arba reagento ID. Bendros
paieskos dialogo langas naudojamas, kai sistema
automatiskai identifikuoja paieskos turinj (objektinj stiklel;
arba reagentg).

Daugiau informacijos zr. 6.5.6 - Objektinio stiklelio
identifikavimas neautomatiniu bidu arba 8.1.1.3 - Reagenty
identifikavimas.

Help (Zinynas)

Atversti §j naudotojo vadova.

Log out
(Atsijungimas)

Atsijungti nuo kliento.

Backup failed
(Nepavyko sukurti
atsargine kopijg)

Sukurti atsargine duomeny bazés kopijg nepavyko.

Daugiau informacijos zr. 10.5.3 - Duomeny bazés atsargines
kopijos.
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Piktograma | Rodomas langas Tikslas
(arba atliekama
funkcija)
st LIS not connected | LIS modulis jdiegtas, bet Siuo metu neprijungtas prie LIS.
E-EC% (LIS neprijungta) . L L :
o= Daugiau informacijos zr. 11.3 - LIS prijungimas ir
inicijavimas.

LIS connected (LIS | LIS modulis jdiegtas ir Siuo metu prijungtas prie LIS.
prijungta)

ol Lig]

Daugiau informacijos zr. 11.3 - LIS prijungimas ir
inicijavimas.

LIS notifications Likusiy LIS pranesSimy skaicius.
: LIS praneSimai
%ﬂ‘ LiSp ) Daugiau informacijos zr. 11.4 - LIS pranesimai.

Lango virSutiniame desSiniajame kampe yra Leica Biosystems logotipas. Spustelékite logotipg, kad buty
rodomas dialogo langas About BOND (Apie). Zr. 3.9 - Apie BOND.

Lango virdutiniame desiniajame kampe gali biti rodomos jspéjamo ir biisenos piktogramos. Zr. 11 - LIS
integravimo paketas (BOND valdiklyje) ir 10.4.2 - Audito seka.

3.4.2  Apdorojimo modulio skirtukai

Skirtukai sgsajos kairéje puséje atidaro ekranus System status (Sistemos biisena), Protocol status
(Protokolo biisena) ir Maintenance (Prieziiira), skirtus kiekvienam apdorojimo moduliui bloke, prie kurio
prijungtas klientas. Paciuose skirtukuose pateikiama tam tikra informacija apie kiekvieno apdorojimo
modulio esama biseng (Zr. 5.1.1 - Apdorojimo modulio skirtukai).

1036 AN
| 1040 AN
10:33 AM

pav. 3-6: Apdorojimo modulio skirtukas (BOND-MAX)

Languose System status (Sistemos biisena) parodyta kiekvieno apdorojimo modulio biisena, o
skirtukuose Protocol status (Protokolo biisena) rodoma vykdomy protokoly eiga. Lange Maintenance
(PrieziGra) yra jvairiy priezitros operacijy komandos.
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3.4.3 Rusiavimo lentelés

Daugelyje BOND programinés jrangos langy duomenys pateikiami lentelése. Spustelékite stulpelio
antraste, norédami rasiuoti pagal to stulpelio reikSmes. Prie antrastés rodomas aukstyn nukreiptas
trikampis, reiskiantis, kad lentelé risiuojama didéjancia tvarka (0-9 A-Z). Spustelékite dar kartg, jei norite
rusiuoti mazéjancia tvarka; trikampis turi buti nukreiptas zemyn.

Norédami rasiuoti dviejuose stulpeliuose, spustelékite pirmajj stulpelj, tada laikykite <Shift> klavisg ir
spustelékite antrajj stulpelj. ReikSmiy tvarka pirmajame stulpelyje nesikeiCia, taciau jei yra kelios eilutés
su ta pacia vieno stulpelio reikSme, eilutés surikiuojamos pagal antrajame stulpelyje nurodytas reikSmes.

Taip pat galite keisti stulpeliy plotj ir vilkti stulpelius j naujas lentelés vietas.

Visi pakeitimai, kuriuos atliekate rusiuodami lentelés reikSmes, taip pat stulpeliy plociai ir padétys, yra
saugojami tol, kol neatsijungsite.

3.4.4 Datos formatas

Jei diegiate vienvietj jrenginj, programinéje jrangoje ir ataskaitose naudojamy daty ir laiky formatas
atitinka nustatyg BOND valdiklio operacinéje sistemoje. BOND-ADVANCE jrenginiuose naudojami
terminaluose nustatyti formatai. Trumpy ir ilgy daty formaty maksimalus ilgis turi biti atitinkamai 12 ir 28
simboliai.
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3.5 BOND Rodikliy suvestiné (prietaisy
skydelis)

BOND-ADVANCE jrenginiuose rodikliy suvestiné (prietaisy skydelis) rodoma monitoriuje, prijungtame prie
valdiklio arba terminalo. Joje pateikiama visy sistemos apdorojimo moduliy tikralaiké bisenos santrauka.

BOND-IIl #2

Sutartiniai zyméjimai Sutartiniai zyméjimai

1 Laikas ir data 4 Apdorojimo moduliai su

2 Apdorojimo moduliai uzbaigtais dazymo ciklais

kuriuose rodomi jspéjimai 5 Atskiros apdorojimo modulio
sritys, rodancios objektiniy
stikleliy dazymo mazgy
blseng

3 Apdorojimo moduliai,
kuriuose rodomi pranesSimai

pav. 3—7: BOND rodikliy suvestiné

Lango virSuje, desinéje laiko ir datos srities puséje, yra trys sritys, kuriose rodomi apdorojimo moduliai su
jspéjimais (kairéje), pranesimais (per vidurj) ir baigtais ciklais (desinéje). Jeigu kategorijoje yra daugiau
nei vienas apdorojimo modulis, sritys keiCiasi paeiliui.
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Po virsutine eilute yra kiekvieno sistemos apdorojimo modulio sritis, jos iSrikiuotos abécélés tvarka pagal
pavadinima (nustatyta administravimo kliente). Srityse rodoma kiekvieno i$ trijy objektiniy stikleliy
dazymo mazgy bisena apdorojimo moduliuose ir visi bendrieji bisenos indikatoriai, taikomi visiems
moduliams:

« Apdorojimo moduliuose su jspéjimais rodoma jspéjimo piktograma % ir jos nuspalvintos
raudonai.

« Apdorojimo moduliuose su pranesimais rodoma pranesimo piktograma (1 ] ir jos nuspalvintos
mélynai.

« Apdorojimo moduliai su baigtais dazymo ciklais nuspalvinti zaliai ir rodo atitinkamy objektiniy
stikleliy dazymo mazgy biseng ,Completed” (Atlikta).

¥
« Atjungtuose apdorojimo moduliuose rodoma atjungimo piktograma —E .

Apdorojimo moduliai su jspéjimais, pranesimais arba atliktais dazymo ciklais rodomi ir atitinkamoje
vietoje ekrano virsuje, ir kaip atskiros sritys, iSdéstytos toliau pateiktame sgrase abécélés tvarka.

3.5.1 Objektiniy stikleliy dazymo mazgo busena

Kiekvieno objektiniy stikleliy dazymo mazgo busena rodoma apdorojimo modulio skydeliuose. Yra trys
bilsenos kategorijos:

« Uzfiksuotas — rodomas, kai objektiniy stikleliy padéklas uzfiksuotas. Laikas nerodomas.

« Apdorojamas - pradétas padéklo apdorojimas. Stulpelyje Time (Laikas) rodomas likes dazymo
ciklo laikas valandomis, minutémis ir sekundémis.

« Atliktas — apdorojimas baigtas. Stulpelyje Time (Laikas) rodomas laikas nuo dazymo ciklo
pabaigos valandomis, minutémis ir sekundémis.

Jei padéklas neuZzfiksuotas, eiluté tuscia.

Nejmanoma saveikauti su rodikliy suvestine. Jei rodikliy suvestinéje rodomas pranesimas, kad reikia
atkreipti démes;j j AM, naudotojas turi atlikti veiksmus per BOND terminala.
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3.6  Pranesimai, jspéjimai ir pavojaus
signalai

BOND sistemoije yra trijy lygiy jspéjimai: pranesimai, perspéjimai ir pavojaus signalai. Kiekvienas pavojaus
signalas Zymimas piktograma, rodoma lange System status (Sistemos biisena) virs elemento, kuriam
skirtas pavojaus pranesimas arba greta jo. Atitinkama jspéjimo piktograma taip pat gali biti rodoma
apdorojimo modulio korteléje, nepriklausomai nuo tuo metu rodomo lango (zr. 5.1.1 - Apdorojimo modulio
skirtukai). BOND-ADVANCE jspéjimai taip pat rodomi rodikliy suvestinéje (zr. 3.5 - BOND Rodikliy
suvestiné (prietaisy skydelis)).

Desiniuoju pelés klaviSu spusteléjus jspéjimo piktograma ir pasirinkus Attention message (jspéjamasis
pranesimas), atsidaro dialogo langas, kuriame detalizuojama jspéjimo salyga .

Toliau aprasyti trys jspéjimy lygiai ir su jais susijusios piktogramos.

© Pranesimas

Pateikiama informacija apie bukle, dél kurios gali reikéti imtis veiksmy

NEJo_Iavt_os dabar arba véliau, kad bty galima pradéti dazymo ciklg arba iSvengti
sviecia vélesnio apdorojimo uzdelsimo.
Ispéjimas
Reikia imtis neatidéliotiny veiksmy, kad bity iSvengta apdorojimo atidéjimo.
Nuolatos .. R . . .. v
o Apdorojimo vélavimas gali apsunkinti dazyma.
SvieCia
Jspéjamasis signalas
Mirksi Batina nedelsiant imtis veiksmy. Jei prietaisas apdorojo objektinius

stiklelius, jis buvo pristabdytas ir darbas negali testis tol, kol nepasalinsite
Jspéjimo priezasties. Apdorojimo vélavimas gali apsunkinti dazyma.

Visada skaitykite jspéjamuosius signalus ir pavojaus pranesimus vos tik
pamatysite piktogramas (ypac jei vyksta dazymo ciklas). Greitai reaguojant

galima iSvengti objektiniy stikleliy dazymo pablogéjimo.

Taip pat patariama kuo greiCiau imtis veiksmy dél pranesimy, gauty dazymo
metu.
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3.7 Ataskaitos

BOND programiné jranga generuoja jvairias ataskaitas. Naujame lange atsidaro ,BOND Report Viewer"
(Ataskaity zidryklé). Bendroji informacija, pvz., laikas, vieta ir prietaisas, dél kurio teikiama ataskaita,
pateikiama ataskaitos antrastése. Ataskaitos puslapio porastése rodomas kiekvienos ataskaitos
sukidrimo laikas ir data bei puslapiy numeracija.

Kai kurios ataskaitos, ypac tokios, kuriose yra informacijos apie rinkinj, objektinius stiklelius arba
reagentus, gali bati sugeneruotos per ilgesnj laika, ypac laboratorijose, kuriose yra daug apdorojimo
moduliy ir (arba) kuriy apyvarta didelé.

BOND ataskaity zitrykléje néra daug nar§ymo, perziiros ir iSvesties parink&iy. Be to, kad galite atidaryti
standartinj spausdinimo dialogo langg spausdintuvui pasirinkti ir konfigdruoti arba pasirinkti, kuriuos
puslapius spausdinti, taip pat galite eksportuoti ataskaitas jvairiais formatais, jskaitant PDF, XLS, CSV ir
teksta.

Narsydami galite naudoti jvairius sparciuosius klaviatdros klavisus, pvz., Page Up (Puslapiu aukstyn),
Page Down (Puslapiu zemyn), Home (Pradzia) (pirmasis puslapis) ir End (Pabaiga) (paskutinis puslapis).
Kitos funkcijos taip pat prieinamos naudojant sparciuosius klaviaturos klaviSus, pvz., paspaudus Ctrl-F,
rodomas dialogo langas Search (leskoti), Ctrl-S — Save (Jrasyti), o Ctrl-P — Print (Spausdinti).

BOND ataskaitos dokumentuotos toliau nurodytuose skyriuose:

o 5.3.1- Prieziuros ataskaita

o 6.7 - Objektiniy stikleliy sgrankos suvestiné ataskaita
o 7.5-Protokolo ataskaitos

« 8.3.4-1Ssamios atsargy informacijos ataskaita

« 8.3.5-Reagento naudojimo ataskaita

o 9.4-Ciklo jvykiy ataskaita

o 9.5-Ciklo ataskaita

e 9.6 - Rinkinio ataskaita

o 9.8 - Skaidrés suvestiné

e 9.10 - Trumpa skaidriy istorija

Taip pat galima eksportuoti objektinio stiklelio informacijg CSV (kableliais atskirty verciy) failo formatu.
Zr. 9.9 - Duomeny eksportavimas.
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3.7.1 Pasenusios ataskaitos

Jei jusy BOND sistema buvo atnaujinta i§ programinés jrangos 4.0 versijos, rinkinio ir objektinio stiklelio
duomenys, saugoti prie$ atnaujinima nebus perkelti j dabartine duomeny baze. Taciau seni duomenys
(vadinamieji ,legacy” duomenys) vis dar yra prieinami. Norédami juos perzidréti, atidarykite Start (Pradzia)
> All Programs (Visos programos) > Leica > BOND Legacy Report Viewer (Senesniy ataskaity zidryklé).
Atsivers 4.0 versijos BOND programiné jranga. Perzitrékite apdorotus objektinius stiklelius ekrane Slide
history (Objektiniy stikleliy istorija) ir sukurkite ataskaitas taip, kaip tai darydavote naudodami 4.0 versija.
Kaip ir 4.0 versijoje, ataskaitas galite spausdinti i$ ataskaitos lango arba jrasyti PDF formatu. Norédami tai
padaryti, pasirinkite File (Failas) > Print (Spausdinti) ir kaip spausdintuvg nurodykite Leica PDF Printer
(Leica PDF spausdintuvas).

Nekurkite rinkiniy ar objektiniy stikleliy zitrykléje ,BOND Legacy Report Viewer”. Naudokite jg tik perzitréti
senesnius duomenims perzidréti ir kurti ataskaitas .

3.8  Help (Zinynas)

Help
£
]

Klinikinio ir administravimo klienty funkcijy juostoje esanti piktograma Help (Zinynas)
naudotojo vadova.

atidaro §j
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3.9 Apie BOND

Spustelékite Leica Biosystems logotipg lango virSuje, deSinéje, kad perziurétuméte dialogo langg About
BOND (Apie), kuriame pateikiama sistemos informacija.

About BOND

BOMND Softeare © 2018 tcjm
Laics Biosystems Malbourns

BOMD-MAX 23

Anstrument

Serial numiser: MI12053
Trpet BOND-HAX
BB 0110
BoM: 00000000

I I

pav. 3—8: Apie BOND dialoga

Didzioji dalis informacijos dialogo lange About BOND (Apie) labiausiai aktuali aptarnaujanciam
personalui, taciau laboratorijos darbuotojams pradiné informacijos grupé gali buti naudinga, ypa¢
diskusijose su klienty aptarnavimo tarnyba.

Pradinéje grupéje pateikiama toliau nurodyta informacija:

« Programinés jrangos versija: programinés jrangos paleidimo versijos numeris.

« BOND naudotojas: dabartinio naudotojo vardas.

« BOND naudotojy funkcijos: dabartinio naudotojo funkcijos.

« Kalba: dabartiné kalba.

« Duomeny bazés versija: duomeny bazés versija (pagal duomeny bazés struktirg).

o Duomeny versija: j duomeny baze jkelty duomeny versija.

« Regiono informacija: pasaulio regionas, kuriam sistema sukonfigidruota (nustatoma diegiant).

Dialogo lange galite jrasyti informacijq tekstiniame faile — spustelékite Report (Ataskaita) ir pasirinkite
failo jraSymo vieta.

Prieziuros zurnalas

Administravimo kliente galite generuoti prieziliros zurnalo ataskaitas i$ dialogo lango About BOND (Apie).
Paprastai tai atliekama techninés priezitros atstovo praSymu. Norédami sukurti priezitros zurnala:

1. Dialogo lange About BOND (Apie) spustelékite Service log (Priezilros zurnalas).

2. Pasirinkite konkrety apdorojimo modulj, *System* (Sistema), jei norite pranesti apie programinés
jrangos ar valdiklio jvykius BOND sistemoje arba *LIS¥*, jei norite pranesti apie jvykius, susijusius su
LIS sistema.

3. Pasirinkite ataskaitos laiko intervalg arba spustelékite Last seven days (Paskutinés septynios
dienos).

4. Norédami sukurti ataskaitg, spustelékite Generate (Generuoti).

5. Ataskaita rodoma ataskaity ziurykléje — zr. 3.7 - Ataskaitos.
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3.10 BOND duomeny apibrézimai

BOND valdiklis jraso duomeny apibrézimus, kuriuose yra visos sistemos iSsami informacija apie
reagentus ir protokolus. Taip pat jtraukiami numatytieji protokolai ir iSsami informacija apie Leica
Biosystems reagentus bei reagenty sistemas.

3.10.1 Duomeny apibrézimy atnaujinimai

Leica Biosystems periodiskai iSplatina duomeny apibrézimy atnaujinimus tam skirtame tinklapyje, pvz.,
naujai iSleistiems reagentams pridéti. Instrukcijas, kaip atnaujinti duomeny apibréztis, zr. 10.4 - BDD .

Atnaujine duomeny apibrézimus, turite naudoti tik tuos naujinimo failus, kurie turi .bdd failo plétinj.

Dialogo lange About BOND (Apie) patikrinkite dabartine duomeny versijg. Norédami perzitréti §j dialogo
langg, spustelékite BOND programinés jrangos ekrano virsuje, deSinéje puséje esantj Leica Biosystems
logotipa. Taip pat zr. 3.9 - Apie BOND.

3.11 Programines jrangos naujinimas

Leica Biosystems gali gali iSleisti programinés jrangos naujinimus, kurie sukuriami tobulinant BOND
sistema. Gali biti naujinama pagrindiné programiné jranga arba duomeny bazé, kurioje yra numatytieji
protokolai, reagentai ir reagenty sistemos.

Dabartinés programinés jrangos versijos numerj galima rasti dialogo lange About BOND (Apie) (zr.
3.9 - Apie BOND). Duomeny versija taip pat rodoma dialogo lange About BOND (Apie).
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Sias skyrius skirtas paaiskinti, kaip atlikti pirma savarankiska darby ciklg naudojant BOND sistemg. Jame
mes kuriame méginiy atvejj ir sukonfigiruojame bei apdorojame keturis apatinius mikroskopo stiklelius,
tirdami juos naudodami BOND paruostus pirminius antikinus *CD5, *CD3, *CD10 ir *Bcl-6. Siems
antikiinams naudojame numatytgjj protokolg ir aptikimo sistema: ,*IHC Protocol F* ir ,BOND Polymer
Refine". Aprasytos procediiros taip pat galioja ISH zondams ir protokolams (tiesiog pakeiskite antikiing
zondu, o IHC protokolus — ISH protokolais).

4.1  BOND-III ir BOND-MAX

PrieS pradédami susipazinkite su atitinkamais Sio vadovo 2 - Aparatiné jranga ir 3 - Programinés jrangos
apzvalga (BOND valdiklyje) skyriy poskyriais.

« 4.1.1 - Parengiamosios patikros ir paleidimas

o 4.1.2 - Protokolo ir reagenty patikros

e 4.1.3 - Skaidriy stikleliy nustatymas

o 4.1.4-Reagenty jdéjimas

e 4.1.5-Protokolo vykdymas

e 4.1.6 - Uzbaigimas

4.1.1 Parengiamosios patikros ir paleidimas

Pries pradédami darby ciklg, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis yra Svarus ir kad visos prieziliros uzduotys yra atnaujintos (zr.
12.1 - Valymo ir priezidros grafikas).

Kasdienés paruosiamosios uzduotys:

i. Patikrinkite, ar reagenty bazés indai yra uzpildyti ne daugiau kaip iki pusés; dabartiniame
BOND-MAX modelyje kaip pusinio lygio orientyrg naudokite baltg horizontalig linijg, esancia
ant laikymo indo etiketés — zr. pav. 12-3.

ii. Patikrinkite, ar reagenty laikymo indai yra bent jau iki pusés pripildyti tinkamu reagentu.

Patikrinkite plovimo blokus ir maiSymo stotele — jei reikia, iSvalykite arba pakeiskite.

Patikrinkite, ar skaidrés etikeCiy spausdintuve yra pakankamai etikeciy.

Jei apdorojimo modulis ir valdiklis (ir terminalas, skirtas BOND-ADVANCE) nejjungti, jjunkite juos.
Kai valdiklis arba terminalas veikia, paleiskite klinikinj klienta.

Kai programiné jranga bus paleista, patikrinkite ekranus Status (Blsena) ir jsitikinkite, kad néra
apdorojimo modulio pranesimy. Prie$ bandydami apdoroti apatinius mikroskopo stiklelius,
pasalinkite pranesimus.

7. ljunkite skaidrés stikleliy etikecCiy spausdintuva.

oA~ WD

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 71



4. Spartusis paleidimas

4.1.2  Protokolo ir reagenty patikros

Turite patikrinti, ar programinéje jrangoje nustatyti protokolai ir reagentai, kuriuos ketinate naudoti darby
ciklo metu.

Norédami patikrinti protokolus:

Protacol sctup

1. Funkcijy juostoje pasirinkite piktograma Protocol setup (protokolo sgranka) (parodyta an
desingje). J‘?
2. Patikrinkite, ar lenteléje yra ,*IHC Protocol F* (*IHC protocol F).

Jei protokolas nenurodytas, lango apacioje esanc¢iame filtre Preferred Status (pageidaujama
bisena) pasirinkite All (visi) (zr. 7.2 - Protokoly paruosimo langas).

3. Lenteléje pasirinkite protokolg, spustelékite Open (atidaryti) ir pazymékite pageidaujama aptikimo
sistemg dialogo lange Edit protocol properties (redaguoti protokolo ypatybes); BOND Polymer
Refine Detection (polimero tobulinimo aptikimas).

Jsitikinkite, kad prie dialogo lango virsaus pasirinktas protokolas yra Preferred (pageidaujama) (jei

Reagenty patikra:

Patikros metu daroma prielaida, kad turite reikiamy antikiny ir aptikimo sistemos atsargy, ir Ricagent schup
kad jos uzregistruotos BOND reagenty atsargose. Daugiau informacijos Zr. 8.3.3 - Reagenty ir H'Lj
reagenty sistemy registravimas.

1. Funkcijy juostoje pasirinkite piktogramg Reagent setup (reagento sgranka) (parodyta desinéje).

2. Korteléje Setup (sgranka), ekrano apacioje esanciuose filtruose kaip Reagent type (reagento tipas)
pasirinkite Primaries (pirminés medziagos), kaip Supplier (tiekéjas) — Leica Microsystems, o
skiltyje Preferred status (pageidaujama biisena) pasirinkite All (visi).

3. Suraskite kiekvieng reikiama antikiing (*CD5, *CD3, *CD10 ir *Bcl-6) ir dukart spustelékite, kad
atidarytuméte dialogo langa Edit reagent properties (reagento savybiy redagavimas):

i. Spustelékite Restore factory default protocols (atkurti gamyklinius numatytuosius
protokolus) (norédami atkurti gamyklines numatytgsias nuostatas, turite biti prisijunge

dazymo protokolas, *IHC protocol F ir numatytieji pirminio apdorojimo protokolai.
ii. Patikrinkite, ar reagentas pazymétas kaip Preferred (pageidaujamas) (jei ne, turite prisijungti

iii. Spustelékite Save (ISsaugoti).

4. Toliau eikite j kortele Inventory (atsargos) ir ekrano apacioje esanciuose filtruose kaip Package
Type (paketo tipas) pasirinkite Reagent containers (reagenty laikymo indai), kaip Reagent type
(reagento tipas) — Primaries (pirminés medziagos), kaip Inventory status (atsargy biisena) — In
Stock (sandélyje), kaip Supplier (tiekéjas) — Leica Microsystems, o Preferred status
(pageidaujama bisena) kaip Preferred (pageidaujama).

Visy mums reikalingy antiktny tdriai turi bati prieinami.

Isitikinkite, kad yra pakankamas kiekvieno antiktno kiekis.

5. Toje pacioje korteléje kaip Package type (paketo tipas) pasirinkite BOND detection systems
(aptikimo sistemos), o Inventory status (atsargy biisena), kaip In stock (sandélyje). Patikrinkite, ar
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lenteléje nurodyta pageidaujama aptikimo sistema BOND Polymer Refine Detection (polimero
tobulinimo aptikimas) ir ar yra pakankamas kiekis (zr. 8.3.1.1 - Aptikimo sistemy ataskaity teikimo
apimtis).
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4.1.3  Skaidriy stikleliy nustatymas

Siame skyriuje aprasomi procesai, kaip nurodyti BOND sistemai informacija, reikalingg skaidriy e .
stikleliams dazyti ir fiziSkai jdéti j apdorojimo modulj. E%

Siame skyriuje nurodytos programinés jrangos operacijos, atliekamos lange Slide setup
(skaidrés stiklelio nustatymas). Norédami pamatyti $j langa, funkcijy juostoje spustelékite piktograma
Slide setup (skaidrés stiklelio nustatymas).

Zr. punktus:

o 4.1.3.1 - Rinkinio informacijos jvedimas

« 4.1.3.2 - Objektiniy stikleliy informacijos jvedimas
o 4.1.3.3-Valdikliai

o 4.1.3.4 - Objektiniy stikleliy zenklinimas

o 4.1.3.5- Objektiniy stikleliy jdéjimas

4.1.3.1 Rinkinio informacijos jvedimas
Pirmiausia programinés jrangos skyriuje turime sukurti ,rinkinj“ pavyzdiniam pacientui. Pavyzdziui,
paciento vardas ir pavardeé yra A Edward, rinkinio ID 3688, o siunciantysis gydytojas yra gyd. Smith.

1. Lange Slide setup (Objektinio stiklelio sgranka) spustelékite Add case (Pridéti rinkinj).
Programinéje jrangoje bus rodomas dialogo langas Add case (Pridéti rinkinj).

pav. 4-1: Dialogo langas Add case (Pridéti rinkinj)

2. Spustelékite laukelj Case ID (Rinkinio ID) ir jveskite ,3688".

Spustelékite laukelj Patient name (Paciento vardas ir pavarde) ir jveskite ,Edward, A“.

4. Spustelékite Manage doctors (Tvarkyti gydytojus), kad atidarytuméte dialogo langg Manage
doctors (Tvarkyti gydytojus). Jame spustelékite Add (Pridéti), kad atidarytuméte dialogo langag Add
doctor (Pridéti gydytojg) ir lauke Name (Vardas ir pavardé) jveskite ,Smith“. Jsitikinkite, kad
pazymeétas langelis Preferred (Pageidaujamas). Spustelékite Save (ISsaugoti).

5. Pasirinkite ,Smith ir dialogo lange Manage doctors (Tvarkyti gydytojus) spustelékite OK (Gerai).

6. Pasirinkite 150 pL dozavimo kiekj kaip numatytajj. Jei norite, Sig nuostatg galite pakeisti
nustatydami objektin;j stiklelj.

7. Lauke Preparation protocol (Paruosimo protokolas) pasirinkite *Dewax (Vasko Salinimas) arba
*Bake and Dewax (Kaitinimas ir vasko salinimas), kad nustatytuméte objektiniy stikleliy numatytajj
paruosimo buda tam rinkiniui. Jei norite, Sig nuostatg galite pakeisti nustatydami objektinj stiklel].

8. Spustelékite OK (Gerai), kad uzdarytuméte dialogo langg Add case (Pridéti atvejj) — lango Slide
setup (Objektiniy stikleliy sgranka) kairéje esancioje lenteléje bus rodomas naujas rinkinys.

w

Daugiau informacijos apie darba su rinkiniais zr. 6.3 - Darbas su rinkiniais.
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4.1.3.2 Obijektiniy stikleliy informacijos jvedimas
Kitame etape programinéje jrangoje sukuriame ,objektinius stiklelius” kiekvienam i$ keturiy fiziniy
objektiniy stikleliy:

1. Kairéje lango puséje esanCiame rinkiniy sgrase pasirinkite nauja rinkinio, ID 3688.
2. Spustelékite Add slide (Pridéti objektinj stiklelj), kad atidarytuméte dialogo langg Add slide (Pridéti

objektinj stiklel;).
i sl

Edweard, A.

Case ID: Thswue typec | I————

BES

[ ¥ Test bssue 100 pL

St Wagatre lssue < 160 L

Slide 10z -

Pusitin tsut

Cans N

9 Stainig made:

pr— Sy B e [ - |

Date created: Pr—

04-Sap-13 T 53 56 AM
Procans - s }
Mprker B
Saaning B
Preparation. -
HIER “HIER 20 rmen with ERZ -
S ]

pav. 4-2: Dialogo langas Add slide (Pridéti objektinj stiklelj)

3. Taip pat galite pridéti komentarg Siam objektiniam stikleliui.

4. |sitikinkite, kad kaip audinio tipas pasirinktas Test tissue (Tyrimo audinys).

5. Pasirinkite dozavimo tirj, tinkamg apdorojimo moduliui, ir audinio dydj (zr. 6.5.8 - Dozuojamas
kiekis ir audiniy padétis ant objektiniy stikleliy).
Darome prielaida, kad objektiniai stikleliai bus apdorojami naudojant BOND, todél nustatykite 150
pL dozavimo trj.

6. Srityje Staining mode (Dazymo rezimas) pasirinkite Single (Vienas) ir Routine (Jprastas).

7. Spustelékite IHC, kad nurodytuméte IHC procesa.

8. 13 sgraso Marker (Zymeklis) pasirinkite *CD5 (4C7).
Korteléje Protocols (Protokolai) programiné jranga automatiskai jveda atvejo paruosimo protokolg
ir numatytuosius *CD5 dazymo bei iSgavimo protokolus.

9. Spustelékite Add slide (Pridéti objektinj stiklel;).
Objektinis stiklelis jtraukiamas j objektiniy stikleliy sgrasg, esantj lango Slide setup (Objektinio
stiklelio sgranka) desinéje. Dialogo langas Add slide (Pridéti objektinj stiklelj) lieka atidarytas.

10. Pakartokite 89 tris kartus ir pasirinkite *CD3 (LN10), *CD10 (56C6) ir *Bcl-6 (LN22) kaip Zymeklj 8
etape.
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11. Pridéje visus objektinius stiklelius, spustelékite Close (Uzdaryti), kad uzdarytuméte dialogo langa
Add slide (Pridéti objektinj stiklelj).
12. Perziurékite informacijag objektiniy stikleliy sarase.

1 00000002
*CD5

*IHC F *D *— *H2(20)

2 00000003

3 00000004
*CD10

*IHC F *D *— *H2(20)

4 00000005
*Bcle

*IHC F *D *— *H2(20)

pav. 4-3: Keturi objektiniai stikleliai, sukonfigruoti lange Slide setup (Objektiniy stikleliy sgranka)

Jei reikia pakeisti objektinio stiklelio informacija, dukart spustelékite objektinj stiklelj, kad
atidarytuméte dialogo langa Slide properties (Objektinio stiklelio ypatybés), pakeiskite reikiamag
informacija ir spustelékite OK (Gerai).

Daugiau informacijos apie darbg su objektiniais stikleliais zr. 6.5 - Darbas su objektiniais stikleliais.

Galite naudoti panels (rinkinius), kad greitai jtrauktuméte keletg dazniausiai naudojamy objektiniy
stikleliy. Rinkiniy ir jy kdrimo bei naudojimo paaiskinimus zr. 8.4 - Reagenty rinkiniy langas.

4.1.3.3 Valdikliai

Dirbdami su BOND sistema visada naudokite valdiklius. Primygtinai rekomenduojame ant objektiniy
stikleliy su paciento audiniu uzdéti atitinkama kontrolinj audinj. Taip pat galite sukurti atskirg rinkinj, skirtg
kontroliniams objektiniams stikleliams. Daugiau informacijos zr. 6.2 - Darbas su kontrolinémis
priemonémis.

4.1.3.4 Objektiniy stikleliy zenklinimas

Dabar esate pasirenge spausdinti objektiniy stikleliy etiketes ir klijuoti jas ant objektiniy stikleliy:

1. Lange Slide setup (Objektinio stiklelio sgranka) spustelékite Print labels (Spausdinti etiketes).
2. Spustelékite All slide labels not yet printed (Visos dar neatspausdintos objektiniy stikleliy
etiketés), tada spustelékitq Print (Spausdinti).
Etiketés spausdinamos.
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3. sitikinkite, kad matiné objektinio stiklelio sritis (ant kurios bus klijuojama etiketé) yra sausa, tada
uzklijuokite etikete su objektinio stiklelio ID arba bruksniniu kodu lygiagreciai su objektinio stiklelio
galu. Etiketé turi bati nukreipta tinkama puse j virsy, t. y. laikant objektin;j stiklelj, etiketé turi bati

virSuje.
000055

pav. 4-4: Tinkamai uzklijuota etiketé

Daugiau informacijos zr. 6.6 - Objektiniy stikleliy etikeciy klijavimas.

4.1.3.5 Objektiniy stikleliy jdéjimas

Objektinius stiklelius dékite toliau nurodyta tvarka:

1. Laikykite objektinj stiklelj uz etiketés galo taip, kad méginys baty virSuje.
2. Nukreipkite objektinj stiklelj virs tusCios vietos objektiniy stikleliy padékle, kad etiketés galas bty
virs jrantos padéklo Sone (Zr. pav. 4-5). Padékite objektinj stiklelj taip, kad ji bity padéklo jduboje.

pav. 4-5: Objektinio stiklelio jdéjimas j padéklag
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4. Spartusis paleidimas

3. Laikykite ,Covertile” uz galo ir padékite ant objektinio stiklelio, jstatydami ,Covertile” kaklelyje
esantj raktg j objektiniy stikleliy padéklo jdubg (apibrauktg pav. 4-6). Naujo modelio ,Covertiles”,
Zodis ,Leica", jspaustas ant ,Covertile”, turi biti atsuktas taip, kad jj baty galima perskaityti (tai
reiskia, kad ,Covertile” yra uzdétas tinkama puse).

" x>

pav. 4-6: ,Covertile” uzdéjimas ant objektinio stiklelio

4. Kai visi objektiniai stikleliai ir ,Covertile” sudéti j padékla, pakelkite padékla ir padékite jo galg ant
jéjimo j tuscia objektiniy stikleliy dazymo mazga. Iki galo jstumkite padéklg j modulj. Padéklas turi
lengvai ir girdimai uzsifiksuoti vietoje.
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4. Spartusis paleidimas

4.1.4  Reagenty jdéjimas

Dabar aptikimo sistema (BOND Polymer Refine) ir zymekliy indus (*CD5, *CD3, *CD10 ir *Bcl-6) reikia
sudéti j apdorojimo modulj.

Pervezant reagenty indai gali pasvirti, todél aplink dangtelj gali likti reagento likuciy.
Atidarydami reagenty indus visada dévékite patvirtintas akiy apsaugos priemones,
muvékite pirstines ir vilkékite apsauginius drabuzius.

=
=

o)

- -

Norédami jdéti reagentus j BOND-IIl arba BOND-MAX apdorojimo modulj, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
1. Sulygiave laikymo indy griovelius su jrantomis padékly skyriuose, jdékite zymekliy indus j reagenty
padéklus. Spauskite Zemyn, kol laikymo indai uzsifiksuos.
Jeigu norite, zymekliy indus galite sudéti j atsarginius skyrius aptikimo sistemos padékluose.

pav. 4-7. Reagenty laikymo indas reagenty padékle
(rodyklés nurodo reagenty indo ir reagenty padéklo griovelius)

2. Atidarykite visus zymekliy ir aptikimo sistemos indus. Spustelédami atidarykite dangtelius ir
verskite juos atgal, kol jie uzsifiksuos gselése indy galuose.

3. Pasirupinkite, kad bruksniniy kody etiketés buty visiskai priklijuotos ant indy — prispauskite
atkilusias etiketes.
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4. Uzdékite reagenty padéklus ant apdorojimo modulio reagenty platformos. Naudokite ant
platformos esancius kreiptuvus, kad tinkamai nukreiptuméte padéklus j platforma.
Kai padéklas pasiekia platformos galg, jis turi jjungti blokuote. Padéklo Sviesos diodas SvieCia
zaliai, nurodydamas, kad padéklas yra savo vietoje.

Sutartiniai Zyméjimai

1 Padéklo fiksavimo mechanizmas

2 Apdorojimo modulio uzrakinimo prievadas

pav. 4-8: Reagenty padéklo jdéjimas
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4. Spartusis paleidimas

5. Programinéje jrangoje spustelékite apdorojimo modulio skirtuka, kad atidarytuméte langg System
status (Sistemos bisena).

Reagento stulpelis rodomas Sviesesne spalva su tamsiu rémeliu, kas nurodo, kad netrukus
padéklas bus atvaizduojamas. BOND sistema atvaizduoja reagenty ID vos tik pagrindinis robotas
tampa prieinamas, o tada atnaujina reagenty piktogramas.

——
*CD5 Ip"‘
*CD30

"GO0

KT

uoj2ajeq auley Jaukpd puog

pav. 4-9: Reagenty padéklo biisena, kaip parodyta lange ,System status” (Sistemos biisena)

Jei kyla kokiy nors nesklandumy su reagentais, programiné jranga lange parodo pranesimo
piktograma. Daugiau informacijos galite gauti deSiniuoju pelés klaviSu spustelédami piktogramag
(zr. 5.1.3.4 - Reagento problemy salinimas).

0 Atkreipkite démesj, kad reagenty padéklus galima bet kada iSimti, jei padéklo Sviesos diodas yra
zalias. Jei padékle esancio reagento prireiks per 2 minutes, Sviesos diodas taps raudonas, o tai
reiskia, kad padéklas yra uzrakintas (zr. 2.2.6.5 - Reagento platforma).
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4. Spartusis paleidimas

4.1.

5  Protokolo vykdymas

Jei sukonfigiravote ir j apdorojimo modulj jdéjote objektinius stiklelius ir reagentus, esate pasiruose
pradéti apdorojima.

1.
2.

o

o

Jsitikinkite, kad apdorojimo modulio dangtelis uzdarytas.

Paspauskite mygtuka ,Load"” (Jdéti) / ,Unload” (ISimti), esantj ant priekinio dangcio, po jdétu
objektiniy stikleliy padéklu.

BOND-IIl arba BOND-MAX uzrakina padéklg, o objektiniy stikleliy padéklo Sviesos diodas turi Svytéti
oranzine spalva.

Turi girdétis kaip objektiniy stikleliy padéklas uzsifiksuoja — jei girdite garsy traskéjima ar
spragséjima, tikétina, kad ,Covertile” jdétos netinkamai. Tokiu atveju atrakinkite padékla, iSimkite ir
patikrinkite objektinius stiklelius bei ,Covertile”.

Vos tik pagrindinis robotas taps prieinamas, BOND sistema atvaizduos objektinius stiklelius.
Jei kurio nors reikiamo reagento néra, programinéje jrangoje, po objektiniy stikleliy sgrasu, bus
rodoma pranesimo piktograma. Norédami gauti daugiau informacijos, deSiniuoju pelés klavisu
spustelékite piktograma.

Jei néra neatpazinty arba nesuderinamy objektiniy stikleliy, objektiniai stikleliai yra paruosti
dazymo ciklui. Eigos juosta bus pradinéje fazéje (zr. 5.1.6.2 - Ciklo eiga), o ciklo bisena bus Slides
ready (Objektiniai stikleliai paruosti) (zr. 5.1.6.1 - Ciklo bisena).

Spustelékite B «ad pradétuméte vykdyti protokolg (arba galite nustatyti, kad prietaisas
pradéty veikti véliau; zr. 5.1.8 - Atidétas paleidimas).

Sistema suplanuos ciklg, tada eigos juosta pereis j apdorojimo faze, o ciklo bisena bus Proc (OK)
(Apdorojama (gerai)).

Vienu metu pradékite tik vieng ciklg, o po to, praéjus 1-2 minutéms — galite pradéti kitg. Po
kiekvieno ciklo paleidimo, Siek tiek palaukite, kol gausite patvirtinima, kad jis sékmingai prasidéjo.
Jei nematote patvirtinimo, ciklo blisena nustatoma j Rejected/Slides ready (atmesta / objektiniai
stikleliai paruosti). Zr. 5.1.6.1 - Ciklo biisena.

Kol vyksta ciklo apdorojimas, objektiniy stikleliy dazymo rinkinio mygtukas ,Load” (Jdéti) / ,Unload”
(1simti) objektiniy stikleliy padéklo neatlaisvins.

Jei norite nutraukti ciklg, spustelékite KN po padéklu lange System status (Sistemos biisena) (Zr.

5.1.7 -

Dazymo ciklo paleidimas arba sustabdymas).
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4. Spartusis paleidimas

4.1.

6 Uzbaigimas

Baigus apdorojimo ciklg, pradeda mirkseéti apdorojimo modulio skirtuko piktograma (zr.

5.1.1-

Apdorojimo modulio skirtukai). Jei ciklo metu jvyko netikéty jvykiy, lango tekstas bus raudonas, o

po padéklu ir ant paveikty objektiniy stikleliy bus rodomas pranesimo simbolis. Jei taip nutikty,
patikrinkite, ar lange System status (Sistemos blisena) néra pranesimo piktogramy, ir desiniuoju pelés
klavisSu spustelékite jas, kad pamatytuméte informacijg apie pranesimo buseng. Taip pat patikrinkite
dazymo ciklo jvykiy ataskaitg (zr. 9.4 - Ciklo jvykiy ataskaita), kad pamatytumeéte kitg informacijg apie
dazymo ciklo metu iskilusias problemas.

Pasibaigus dazymo ciklui:

1.

o

4.
5.

ISimkite reagenty padéklus.
Kad reagentai neiSgaruoty, tvirtai uzdarykite reagenty indy dangtelius ir nedelsdami padékite
reagentus j laikymo aplinka, rekomenduojama etiketéje arba reagento duomeny lape.

Paspauskite mygtuka ,Load"” (Jdéti) / ,Unload"” (ISimti) ir iSimkite objektiniy stikleliy padéklus i$
apdorojimo modulio.

ISimdami padékla vélgi klausykités, ar nesigirdi traskéjimo ar spragséjimo. Jei iSgirsite, patikrinkite
ar objektiniy stikleliy dazymo mazge ir aplink jj r néra sultzusiy objektiniy stikleliy, jei netycCia buvo
sutraiSkytas netinkamai sulygiuotas objektinis stiklelis. Tokiu atveju kreipkités j klienty
aptarnavimo skyriy.

Pastatykite objektiniy stikleliy padéklg ant lygaus, stabilaus pavirSiaus. Nuimkite ,Covertile”,
laikydami uz stiklelio etiketés ir atsargiai spausdami zemyn ,Covertile” kaklelj, kad atkeltuméte
,Covertile” galg nuo objektinio stiklelio.

Neslinkite ,Covertile” per objektinio stiklelio pavirSiy, nes galite pazeisti audinj, dél ko gali buti
sunku nuskaityti objektinj stiklelj.

Kilstelékite ,Covertile” nuo objektiniy stikleliy ir nuvalykite juos, kaip aprasyta 12.3 - ,Covertile”.
ISimkite objektinius stiklelius ir pereikite prie kito etapo — apdorokite pagal laboratorijos procesus.

Galite pasirinkti pakartotinai dazyti bet kuriuos objektinius stiklelius (zr. 9.3 - Skaidrés ypatybés ir skaidrés
pakartotinis apdorojimas).

Tai uzbaigs jusy pirmojj dazymo ciklg BOND sistemoje.
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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5. Busenos langai (BOND
valdiklyje)

Kiekvienas klinikinio kliento apdorojimo modulis turi du blsenos langus ir prieziuros langa, pasirenkama
lango virSuje kairéje esanciose skirtukuose, kai kairéje puséje pasirinktas apdorojimo modulis. Lange
System Status (Sistemos bisena) galima valdyti sistema i$ rodinio, kuriame matomas objektiniy stikleliy
ir reagenty iSdéstymas modulyje. Lange Protocol status (Protokolo biisena) pateikiama informacija apie
atskiry objektiniy stikleliy protokolo eigg. Lange Maintenance (Priezilra) yra jvairiy prieziliros operacijy
komandos.

« 5.1-Sistemos busenos langas

o 5.2 - Protokolo busenos langas
o 5.3 -Prieziuros langas
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5. Blsenos langai (BOND valdiklyje)

5.1  Sistemos busenos langas

Siame lange galite valdyti apdorojima, jame rodoma i§sami informacija apie jdétus objektiniy stikleliy
padéklus ir reagentus, taip pat rodoma reagenty busenos, atliekos ir blokatoriai.
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pav. 5—-1: BOND-IIl Jrankio langas System status (Sistemos bisena)

Bisenos langy kairéje esanciose apdorojimo modulio skirtukuose pateikiama vaizdiné susijusio
apdorojimo modulio biisenos suvestiné. Spustelékite skirtuka, kad pamatytuméte iSsamig apdorojimo
modulio busena.

Daugiau informacijos ieskokite:

e 5.1.1 - Apdorojimo modulio skirtukai

o 5.1.2- Aparatinés jrangos busena

« 5.1.3-Reagento bisena

« 5.1.4 - Objektinio stiklelio informacija

« 5.1.5- Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy identifikavimas
o 5.1.6 - Ciklo eigos indikatorius

e 5.1.7 - Dazymo ciklo paleidimas arba sustabdymas

o 5.1.8- Atidétas paleidimas
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5. Busenos langai (BOND valdiklyje)

5.1.1 Apdorojimo modulio skirtukai

Programinés jrangos ekrano kairéje rodomas kiekvieno sistemos (viena vieta) arba bloko, prie
kurio prisijunges klientas (BOND-ADVANCE), apdorojimo modulio skirtukas. Jei néra pakankamai @
vertikalios vietos visiems apdorojimo moduliams rodyti, slinkite aukstyn ir Zemyn naudodami

rodykliy mygtukus (rodyklé auks$tyn, rodoma desinéje).

| 2
| masam

pav. 5-2: Apdorojimo modulio skirtukas (BOND-III)

Kiekvienoje korteléje rodomas apdorojimo modulio pavadinimas, o staciakampés piktogramos rodo
modulio objektiniy stikleliy dazymo mazgy biseng (zr. toliau). Programinéje jrangoje spustelékite
apdorojimo modulio skirtuka, kad atidarytuméte langa System status (Sistemos biisena). Pasirinkus
apdorojimo modulio skirtuka, aplink jj atsiranda mélyna linija ir rodyklé j desine (zr. pirmiau).

5.1.1.1 Objektiniy stikleliy dazymo mazgo busenos

Toliau pateikiami objektiniy stikleliy mazgo biiseny pavyzdziai, kuriuos galite matyti apdorojimo modulio
skirtuke.

PriesS dazymo cikla:
TusScCias staciakampis — néra padéklo arba jis neuzfiksuotas.

Animuoti ID numeriai ir istisinés juostos — padéklas vizualizuojamas.

|

Padéklo su objektiniais stikleliais piktograma — objektiniy stikleliy etiketés
vizualizuotos, o padéklas paruostas dazymo ciklui.

Dazymo ciklo metu::

Laiko rodmuo juoda spalva su judanciais taskais kairéje — padéklas dazomas be jokiy
netikéty jvykiy. Rodomas numatomas padéklo dazymo ciklo uzbaigimo laikas.

:° 1:06 PM| Laiko rodmuo raudona spalva su judanciais taskais kairéje — padéklas dazomas su
° netikétais jvykiais. Rodomas numatomas padéklo dazymo ciklo uzbaigimo laikas.

Po dazymo ciklo:

1:05 PM| Mirksintis laiko rodmuo juoda spalva su statiniais taskais kairéje: apdorojimas baigtas
nurodytu laiku be netikéty jvykiy.

Mirksintis laiko rodmuo raudona spalva su statiniais taskais kairéje — jvyko netikéti
jvykiai.

’><2\ Dazymo ciklas nutrauktas.
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5. Blsenos langai (BOND valdiklyje)

5.1.1.2 Apdorojimo modulio busenos

Programiné jranga nuolat stebi sistemos biiseng ir apdorojimo modulio skirtuke gali rodyti Sias
piktogramas:

Piktograma ReikSmeé Piktograma Reiksmeé
_E';_ Apdorojimo modulis Jspéjimas:
neprijungtas.

BOND programiné jranga aptiko
netikétg bisena.

(Mirksi) Apdorojimo modulis Alarm (Jspéjamasis signalas)
inicijucjamas. (mirksi):

Kad apdorojimo modulis veikty
toliau, reikia naudotojo jsikiSimo.

@ Apdorojimo modulis Siuo @ Vykdoma apdorojimo modulio

metu tvarkomas. priezidra.
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5. Busenos langai (BOND valdiklyje)

5.1.2  Aparatinés jrangos busena

Lango apatiniame deSiniajame kampe esancios piktogramos rodo jspéjima arba pavojaus signalg
.q' Fr .\‘
A , jei sutrinka tam tikra BOND sistemos dalis, arba informacijos indikatorius @ , jei sistemoje yra
bendrasis pranesimas. Norédami gauti daugiau informacijos, deSiniuoju pelés klaviSu spustelékite
piktograma.

Bendras sistemos gedimas arba prieziliros uzduoties priminimas.

Rodoma, kai atidarytas dangtelis arba (tik BOND-MAX) dazymo ciklo metu atidarytos
bazinio indo durelés. Norint naudoti apdorojimo modulj, juos / jas reikia uzdaryti. Jei

o
dazymo ciklas nevyksta, vietoje jo rodomas informacijos indikatorius @ .

Néra reagento arba jo nepakanka.

Apdorojimo modulis pradéjo inicijavima ir dar nebandé nuskaityti maiSymo stotelés.

Inicijavimo metu maiSymo stotelé neaptikta. Gali biti, kad stotelés néra arba ji yra, bet
briksninis kodas neatpazintas.

Jei reikia, j prietaisg jdékite Svarig maiSymo stotele. DeSiniuoju pelés klavisu
spustelékite piktograma ir vykdydami nurodymus informuokite sistema, kad maiSymo
stotelé yra vietoje.

Maisymo stotelé inicijavimo metu yra nesvari (pvz., pastarajj kartg uzdarius
apdorojimo modulj, jrenginys buvo nesvarus).

Jsitikinkite, kad Svari maiSymo stotelé yra savo vietoje, tada desiniuoju pelés klavisu
spustelékite piktogramga ir patvirtinkite.

Maisymo stotelés iSvalyti nepavyko.

Ir toliau galite naudoti likusius Svarius buteliukus. PrieSingu atveju teks is naujo
paleisti apdorojimo modulj, kad pranesimas dingty.

Jei pranesSimas islieka, tai gali reiksti skysciy sistemos problema — susisiekite su
klienty aptarnavimo skyriumi.

Néra Svariy maiSymo buteliuky.
Palaukite, kol apdorojimo modulis iSvalys kai kuriuos buteliukus, tada teskite jprasta
tvarka.

5 88 553

Jei buteliukai nevalomi, gali tekti iS naujo paleisti apdorojimo modulj. Jei praneSimas
iSlieka, tai gali reiksti skysciy ruosSiniy sistemos problema — susisiekite su klienty
aptarnavimo skyriumi.

@ Jei reikia, mai§ymo stotele galite valyti neautomatiniu bidu. Zr. 12.7 - Plovimo blokas ir maisymo stotelé.
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5. Blsenos langai (BOND valdiklyje)

5.1.2.1 Sildytuvo klaidos

Kiekvienas BOND-III ir BOND-MAX objektiniy stikleliy Sildytuvas nepriklausomai stebimas ir, jvykus
temperatdros klaidai, pazymimas kaip sugedes (zr. pav. 5-3). Jei Sildytuvas sugedo, kreipkités j klienty
aptarnavimo skyriy.

F
€s

pav. 5-3: Atskiro Sildytuvo klaida

Neméginkite apdoroti reikiama Sildyti objektinj stiklelj padétyje, kuri pazyméta kaip sugedusi. Jei dazymo
ciklo metu sugenda Sildytuvas, galima sugadinti toje padétyje esantj objektinj stiklelj. Jei Sildytuvo
gedimas kelia pavojy saugai, gali biti iSjungtas visy objektiniy stikleliy Sildymas apdorojimo modulyje (zr.
pav. 5-4).

2 = 5
= 2 =
= 2 =

pav. 5-4: Pilki kaitintuvo simboliai kiekvienoje padétyje rodo, kad kaitinimas visiskai iSjungtas

Kai objektiniy stikleliy Sildymas isjungtas, turite iSjungti ir i$ naujo paleisti apdorojimo modulj, kad
iSvalytumeéte Sildytuvo uzrakta. Galite ir toliau naudoti objektiniy stikleliy padétis su sugedusiais
Sildytuvais, jei apdorojamy objektiniy stikleliy Sildyti nereikia.

5.1.2.2 Temperaturos indikacija

Kai objektiniy stikleliy dazymo mazgas yra aplinkoje, kurios temperatura virsija iSorineg, lango System
status (Sistemos biisena) apacioje rodomas temperatiros indikatorius.

Temperatiros indikatorius lango apacioje nurodo, kad objektiniy stikleliy dazymo mazgas yra Siltas arba

karstas.

pav. 5-5: Temperatiros indikatorius - Siltas (kairéje) ir karstas
(desinéje)
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5. Busenos langai (BOND valdiklyje)

Objektiniy stikleliy krastai lange System status (Sistemos biisena) taip pat keicia spalvg, nurodydami
temperatira: mélyna spalva reiskia, kad padéklas yra aplinkos temperatiros, oranziné — Siltas, o raudona
— karstas.

41 00000404 _
PmeaTe e o -} 89°C
) 711°C we

. Nﬂ-‘g ‘N&g

pav. 5-6: Objektiniy stikleliy padékly temperatiros indikacijos krastai: Silta (kairéje) ir
karsta (desinéje)

JSPEJIMAS: Venkite salycio su objektiniy stikleliy dazymo mazgais ir vietomis aplink juos.
Jie gali buti labai jkaite ir gali stipriai nudeginti. Pabaige objektiniy stikleliy
dazymo mazgy darba, palaukite dvideSimt minuciy, kol objektiniy stikleliy
dazymo mazgai ir vietos aplink juos atveés.
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5.1.3  Reagento busena

Desiniojoje lango System status (Sistemos blisena) puséje rodoma aptikty reagenty biisena. Tolesniuose
skyriuose aprasomos ekrane naudojamos piktogramos ir kaip iSspresti kai kurias reagento problemas.

e 5.1.3.1 - Reagenty sistemos

o 5.1.3.2 - Reagenty indai

o 5.1.3.3 - Reagento lygiai

o 5.1.3.4-Reagento problemy Salinimas
o 5.1.3.5- Neaptikty reagenty taisymas
o 5.1.3.6 - Bazinio indo busena

5.1.3.1 Reagenty sistemos

BOND aptikimo sistema arba
Hond Pelymer Refine Detection ,Leica“ teranostikos sistema

BOND valymo sistema

Bond Aspirating Probe
Cleaning System

5.1.3.2 Reagenty indai

ﬁ Reagenty indy piktogramos pazymétos zvaigzdute (*) prie$ ,BOND" reagenty pavadinimus.

BOND paruostas naudoti pirminis antikiinas.

oot Uzregistravus Siuos reagentus, BOND programiné jranga automatiskai jveda jy

informacijg. Rodomas sutrumpintas reagento pavadinimas.

[— BOND paruosétas naudoti ISH zondas.

LT Uzregistravus Siuos reagentus, BOND programiné jranga automatiskai jveda jy

informacijg. Rodomas sutrumpintas reagento pavadinimas.

Naudotojo pirminiai antikiinai BOND atvirame arba titravimo inde.

cha Pries registruojant reagentus, jy informacija reikia neautomatiniu budu jvesti

lange Reagent Setup (Reagento saranka); registruojant bitina nurodyti partijos
numerj ir galiojimo datg. Rodomas sutrumpintas reagento pavadinimas.

Naudotojo ISH zondas BOND atvirame arba titravimo inde.

ERER Pries registruojant reagentus, jy informacija reikia neautomatiniu budu jvesti

lange Reagent Setup (Reagento sgranka); registruojant bitina nurodyti partijos
numerj ir galiojimo pabaigos datg. Rodomas sutrumpintas reagento
pavadinimas.
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5.1.3.3

Reagenty sistemy piktogramos rodo tik tris kiekio lygius lange System status (Sistemos bisena):

BOND paruosti naudoti pagalbiniai reagentai.

UzZregistravus Siuos reagentus, BOND programiné jranga automatiskai jveda jy
informacijg. Rodomas sutrumpintas reagento pavadinimas.

BOND fermentas BOND atvirame arba titravimo inde.

BOND fermentag turi paruosti naudotojai ir jdéti j atvirus indus, bet BOND
programinéje jrangoje i$ anksto nustatyta reagento sgrankos informacija.
Registruojant batina nurodyti tik partijos numerj ir galiojimo pabaigos data.

Naudotojo papildomas reagentas BOND atvirame arba titravimo inde.

Pries registruojant reagentus, jy informacija reikia neautomatiniu budu jvesti
lange Reagent Setup (Reagento saranka); registruojant batina nurodyti partijos
numer;j ir galiojimo data. Rodomas sutrumpintas reagento pavadinimas.

Sioje vietoje programiné jranga reagento neaptiko.

Jei reagentas yra, informacijg kaip iSspresti problema zr. 5.1.3.5 - Neaptikty
reagenty taisymas. Jei vizualizavimo jtaisas daznai netinkamai vizualizuoja ID,
iSvalykite ID vizualizavimo jtaiso langg (zr. 12.9 - ID skaitytuvas).

BOND programiné jranga aptiko Sio reagento problema. Norédami gauti daugiau
informacijos, desiniuoju pelés klaviSu spustelékite pranesimo simbolj.

Gali bti, kad BOND programiné jranga neatpazino reagento. Tokiu atveju
rankiniu skaitytuvu nuskaitykite reagenta ir jtraukite jj j inventoriy. Jei ID
pazeistas, jveskite jj neautomatiniu biddu. Daugiau informacijos Zr.

8.3.3 - Reagenty ir reagenty sistemy registravimas.

BOND programiné jranga aptiko Sio reagento ar reagenty sistemos problema.
Norédami gauti daugiau informacijos, deSiniuoju pelés klavisSu spustelékite
informacijos simbolj.

Reagento lygiai

Bond Polymer Refine Detection Nuo pripildytas iki
pripildyta mazdaug 20 %

Bond Polymer Refine Detection Mazas (nuo maidaug 20
% likusio kiekio iki beveik

tuscio)
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5. Blsenos langai (BOND valdiklyje)

Bond Polymer Refine Defection Tusdias

0

Paruosti naudoti reagentai ir atviryjy indy piktogramos tiksliau parodo reagenty lygius.

*CO10 *CD10 *CDA0 ‘00 ;
eh 010

pav. 5-7: Pavyzdziai, kai lange System status (Sistemos biisena) rodomi paruosty naudoti reagenty
lygiai
Norédami perzidréti iSsamesne informacijg apie reagenty arba reagenty sistemos inventoriy, desiniuoju
pelés klavisu spustelékite piktograma ir iskylanCiajame meniu pasirinkite Inventory ... (Inventorius...).

Pasirodo ekranas Reagent inventory details (Reagenty inventoriaus informacija). Zr. 8.3.2 - Reagento
arba reagenty sistemos informacija.

5.1.3.4 Reagento problemy salinimas

Jei BOND programiné jranga aptinka apdorojimui reikalingo reagento problema, prie$ pradedant dazymo
ciklg programiné jranga ant reagenty indo grafinio vaizdo, esancio po objektiniy stikleliy padéklu, lange
System Status (Sistemos bisena) rodys pranesimo piktograma. Jei problema atsiranda ciklo metu, vir$
reagento aparatinés jrangos bisenos piktogramos rodoma pranesimo piktograma, kaip aprasyta Siame
skyriuje. Norédami pamatyti daugiau informacijos apie problema, desiniuoju pelés klavisu spustelékite
pranesimo piktograma.

Jei reikia pakeisti arba pridéti reagenta, iSimkite reagenty padékla, kuriame yra probleminis reagentas,
pakeiskite jj arba jdékite naujg reagentg j padékla, tada jdékite padéklg atgal j vieta.

Atkreipkite démesj, kad jei apdorojimas jau vyksta ir reagentas tam tikrame padékle bus reikalingas 2
minuciy bégyje, negalésite iSimti padéklo nenutrauke dazymo ciklo. Tai nurodo to reagenty padéklo
raudonai SviecCiantis indikatorius.

5.1.3.5 Neaptikty reagenty taisymas

Jei reagentas neaptiktas, atlikite Siuos veiksmus:

1. Patikrinkite, ar:

« reagento indas tinkamai jdétas reagenty padékle
« reagento indo dangtelis atidarytas ir pritvirtinamas prie indo galo
« Vvirsuje, priekinéje indo dalyje yra nepazeistas reagento briksninio kodo ID.

2. Patikrinkite, ar reagentas yra uzregistruotas inventoriuje.

« Jeireagentas neuzregistruotas, uzregistruokite jj kaip aprasyta 8.3.3 - Reagenty ir reagenty
sistemy registravimas
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5. Busenos langai (BOND valdiklyje)

3. Siuo metu galite:
i. iSimti reagenty padékla (tada pasizyméti atitinkamo reagento unikaly pakuotés atpazinimo
kodg (UPI)) ir vél jj jdéti, kad sistema automatiskai vél atpazinty reagenty padéklg, arba
ii. jei reagenty padéklo pakartotinis jdéjimas néra veiksmingas, reagentg galite atpazinti patys
- lange System status (Sistemos biisena) desiniuoju pelés klavisu spustelékite indo
piktogramg ir antriniame meniu spustelékite Select... (Pasirinkti...). Jveskite pirmiau
nurodyto reagento UPI ir spustelékite OK (Gerai).

Ant vaizdo atsiranda simbolis “Q._‘, Zymintis reagenta, kuris buvo atpazintas neautomatiniu badu,
Zr. pav. 5-8. Simbolis (ir neautomatiniu bidu atpazintas reagentas) bus pasalintas, jei bus
pasalintas ir reagenty padéklas.

i
"ol
*CD20

pav. 5-8: Neautomatiskai jvestas reagentas

5.1.3.6 Bazinio indo biisena

Apatinéje desiniojoje lango System status (Sistemos biisena) dalyje rodomos bazés atlieky ir reagenty
indy piktogramos. Kiekvienas indas yra pazenklintas, o spalvos atitinka jdiegtus indus. Bazinio indo
piktogramy padétys lange ,System Status” (Sistemos blisena) atspindi atitinkamy bazés indo angy
fizines padétis apdorojimo modulyje.

Kiekvieno apdorojimo modulio tipo faktine laikymo indo konfigdracijg zr.2.2.7 - Baziniy indy anga.

o] o}

"ER1  "ER2

EEESEOO O

* Chgrviand ‘oI “BWash *Alcohol *BlkWast “BlkWast *HazWast

pav. 5-9: Baziniai indai (BOND-III konfigdracija)

DE]U@DDD 5

"Haz'Wast "ER1 "ER2Z "Dewax "D ‘BWWash “Alcohol "Blkvast

pav. 5-10: Baziniai indai (BOND-MAX konfigiracija).
Desiniausioji piktograma rodo iSorinj atlieky inda
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5. Blsenos langai (BOND valdiklyje)

Toliau pateikiamas kiekvieno i$ pirmiau nurodyty bazinio indo turinio aprasas.

Bazinio indo etiketé Bazinio indo turinys
*Dewax BOND ,Dewax Solution”
*DI Dejonizuotas vanduo
*BWash BOND ,Wash Solution”
*Alcohol Alkoholis (reagenty rasies)
*BlkWast Bazinés atliekos
*HazWast Pavojingos atliekos
*ER1 BOND ,Epitope Retrieval Solution” 1
*ER2 BOND ,Epitope Retrieval Solution” 2
BOND-III

Programiné jranga rodo BOND-IIl bazinio reagento ir atlieky indy skyscio lygius. Jei reagento tiekimas
mazas arba atlieky lygis didelis, priklausomai nuo problemos rimtumo, bus rodomas pranesimas,
jspéjamasis signalas (mirkséjimas) arba jspéjamoiji piktograma. Desiniuoju pelés klavisu spustelékite
piktograma, kad perzitrétumeéte jspéjimo pranesSimag ir imtumeétés nesklandumui pasalinti reikalingy
veiksmy — Zr. 12.2.2 - Baziniy indy papildymas arba iStustinimas.

Pastaba: jei rodomas jspéjamasis simbolis, apdorojimas pristabdomas, kol Salinama problema.
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5. Busenos langai (BOND valdiklyje)

BOND-IIl naudoja toliau nurodytus vaizdy derinius baziniy indy bisenoms nurodyti:

Baziniai indai Nurodo

Laikymo indas pilnas.

Indas pilnas daugiau nei 1/2.

Indas pilnas maziau nei 1/2.

Indas beveik tuscias arba tuscias.

Rodoma, jei jvyksta:

o | | | =N

« atlieky indas beveik pilnas ir turi bati nedelsiant iStustintas

« reagento lindas beveik tuscias ir turi bti nedelsiant papildytas
« trikstaindo

« nepakankamas kiekis pradéti dazymo ciklag

Zr. 12.2.2 - Baziniy indy papildymas arba istustinimas.

Rodoma, jei dazymo ciklas pristabdytas dél vieno i$ Siy jvykiu:

« atlieky indas pilnas ir turi biti skubiai iStustintas (jspéjimas)
arba « reagento indas beveik tuscias ir turi biti skubiai papildytas (jspéjimas)
A « triksta laikymo indo, jis reikalingas apdorojimui (pavojaus signalas)

Zr. 12.2.2 - Baziniy indy papildymas arba istustinimas.

ﬁ Bazinio indo biisena lange System status (Sistemos biisena) sinchronizuojama su apsvietimo sistema,
kaip aprasyta Baziniy indy apsvietimo sistema (BOND-III) 33 psl..

BOND-MAX

Kai programiné jranga aptinka problema (pvz., reagento inde esantis kiekis yra mazas arba atlieky inde
esantis kiekis yra didelis), programiné jranga virs bazinio indo rodo pranesimo piktograma (kaip nurodyta
pirmiau). Norédami gauti daugiau informacijos, desiniuoju pelés klaviSu spustelékite pranesimo
piktograma.

5.1.4  Objektinio stiklelio informacija

Tolesniuose skyriuose aprasomos piktogramos, naudojamos objektiniy stikleliy informacijai lange
System status (Sistemos biisena) pateikti. Taip pat aprasomos i$Sokanciojo objektiniy stikleliy meniu
parinktys.
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e 5.1.4.1 - Objektiniy stikleliy piktogramos

o 5.1.4.2 - 18kylantysis objektiniy stikleliy padéklo meniu

o 5.1.4.3 - PranesSimai apie objektiniy stikleliy jvykius

o 5.1.4.4 - Nesuderinamos objektiniy stikleliy sgrankos nustatymas

5.1.4.1 Objektiniy stikleliy piktogramos

Lange System status (Sistemos biisena) rodomas kiekvieno is trijy objektiniy stikleliy padékly grafinis
vaizdas su kiekvieno objektinio stiklelio piktograma. Objektiniy stikleliy piktogramos rodo kiekvienos
objektinio stiklelio busena.

Sistemg galima sukonfigiruoti taip, kad ji naudoty raidiniy skaitmeniniy etikeCiy arba bruksniniy kody
optiniy Zenkly atpazinimo (OCR) funkcijg. Bet kuriuo atveju objektiniy stikleliy piktogramas galima
pasirinktinai sukonfigdruoti taip, kad jose blty objektiniy stikleliy etikeciy vaizdai. Jei norite pakeisti
esamus nustatymus, susisiekite su pagalbos klientams skyriumi.

Objektiniy stikleliy piktogramy pavyzdziai parodyti toliau pateiktose lentelése.

OCR etikeciy objektiniy stikleliy piktogramos

Objektinis stiklelis vizualizuotas ir automatiskai
identifikuotas (zr. 5.1.5.1 - Automatinis objektiniy stikleliy
identifikavimas)

0oooooos

*CD10

— Objektinis stiklelis vizualizuotas, taciau sistema jo
neatpazjsta (piktograma rodo etiketés srities vaizdg)

LT
"KAPPAP
(=)

axrnd ..

Objektinis stiklelis vizualizuotas ir identifikuotas
QD | - neautomatiniu budu — atkreipkite démes;j j ant objektinio
‘D10 ': stiklelio esantj (apibraukta raudonai) simbolj (Zr.

: 5.1.5.2 - Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy
neautomatinis identifikavimas)

00000007 oo

Objektinis stiklelis nesuderinamas su vienu ar daugiau
objektiniy stikleliy padékle (zr. 5.1.4.4 - Nesuderinamos
objektiniy stikleliy sarankos nustatymas)

00000009 B

*CD10

Sioje pozicijoje objektinio stiklelio néra

00000009 ._ Objektinio stiklelio apdorojimas su pranesimu apie jvykj

"CD10 (zr. 5.1.4.3 - Pranesimai apie objektiniy stikleliy jvykius)
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Bruksninio kodo etikeciy objektiniy stikleliy piktogramos

Sioje pozicijoje néra objektinio stiklelio arba objektinis
n stiklelis vizualizuotas, bet sistema negali jo identifikuoti

0oooooo4

Objektinis stiklelis vizualizuotas ir automatiskai
identifikuotas

' Iu -
Neg =X ] (zr. 5.1.5.1 - Automatinis objektiniy stikleliy identifikavimas)

EDUHUUD?;;.{\.

Objektinis stiklelis vizualizuotas ir identifikuotas

.[p neautomatiniu budu — atkreipkite démes;j j ant objektinio
*cD10 I . I stiklelio esantj (apibrauktg raudonai) simbolj (zr.
5.1.5.2 - Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy
neautomatinis identifikavimas)
00000004 A Objektinis stiklelis nesuderinamas su vienu ar daugiau
= objektiniy stikleliy padékle (zr. 5.1.4.4 - Nesuderinamos
*Neg I “_:_'] objektiniy stikleliy sarankos nustatymas)
00000003 = Objektinio stiklelio apdorojimas su pranesimu apie jvykj
‘Neg Gm (zr. 5.1.4.3 - Pranesimai apie objektiniy stikleliy jvykius)

Dukart spustelékite objektinius stiklelius, kuriuos BOND sistema atpazino, kad atidarytumeéte jy dialogo
langa Slide properties (Objektinio stiklelio ypatybés). Jeigu ciklas nepradétas, galite redaguoti objektinio
stiklelio informacijg dialogo lange, bet tada jums reikés atspausdinti naujg etikete objektiniam stikleliui,
iSimti padéklg, uzklijuoti naujg etikete ir vél jdéti padékla.

5.1.4.2 Iskylantysis objektiniy stikleliy padéklo meniu

Desiniuoju pelés klavisu spustelékite lange System Status (Sistemos bisena) esanciy objektiniy stikleliy
padéklo grafinius vaizdus, kad pamatytuméte keletg objektinio stiklelio arba padéklo parinktis.

Komanda

Aprasymas

Pasirinkti
neautomatiniu badu...

ljungta, jei objektinis stiklelis nebuvo automatiskai identifikuotas.

Pasirinkite, kad atidarytuméte dialogo langa Slide identification
(Objektinio stiklelio identifikavimas), kuriame galésite identifikuoti
objektinj stiklelj pagal kitg, sukonfiglruotg sistemoje (zZr.

5.1.5.2 - Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy neautomatinis
identifikavimas).

Sig parinktj taip pat galima pasirinkti du kartus spusteléjus
neidentifikuotg objektinj stiklelj.
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Komanda Aprasymas

Jspéjimo pranesimas... | Jei objektinis stiklelis rodo pranesima apie jvykj, perziarékite jspéjimo
pranesima (zr. 5.1.4.3 - Pranesimai apie objektiniy stikleliy jvykius).

Dazymo ciklo jvykiai Sukurkite dazymo ciklo jvykiy ataskaitg (zr. 9.4 - Ciklo jvykiy ataskaita).

Atidétas paleidimas Nustatykite dazymo ciklo paleidimo atidéjima (zr. 5.1.8 - Atidétas
paleidimas).

5.1.4.3 PraneSimai apie objektiniy stikleliy jvykius

00000009

*CD10 [. "l

pav. 5-11: Objektinis stiklelis su pranesimu apie jvykj

Jei apdorojant jvyksta netikétas jvykis, objektinio stiklelio piktogramoje rodomas jspéjamasis simbolis.
Sis pranesimas nebiitinai reiskia, kad dazymas buvo netinkamas. Jei pasirodo pranesimo simbolis,
sistemos operatorius arba laboratorijos vadovas turi atlikti toliau nurodytus papildomus veiksmus, kad
patvirtinty, jog objektinis stiklelis yra tinkamas naudoti diagnostikos tikslais.

1. Desiniuoju pelés klavisu spustelékite objektinj stiklelj ir pasirinkite Run events (Ciklo jvykiai), kad
baty sukurta ciklo jvykiy ataskaita (zr. 9.4 - Ciklo jvykiy ataskaita).
Visi jvykiai, dél kuriy buvo pateiktas pranesimas, rodomi paryskintu Sriftu. Sistemos operatorius
arba laboratorijos vadovas turi atidziai perziuréti iSvardytus pranesimo jvykius nes tai pateikia
svarbig informacijg apie objektinio stiklelio pranesimo jvykiy pobddj.

2. Atidziai apziurékite nudazyta audin;.

3. Atidziai apziurékite visus kontrolinius objektinius stiklelius.

Jei laboratorija negali patvirtinti dazymo kokybés, patologas turi biti informuotas apie pranesSima arba
tyrimas turi bati kartojamas.

Vienoje ciklo jvykiy ataskaitoje gali biti keli pranesimai. Jei ciklas baigiasi biisenoje Done (notification)
(Atlikta (pranesimas)), patikrinkite visg ataskaitg. Jei biisena yra Done (OK) (Atlikta (gerai)), ataskaitos
tikrinti nereikia.

5.1.4.4 Nesuderinamos objektiniy stikleliy sgrankos nustatymas

Jei BOND sistema aptinka nesuderinama objektinj stiklelj, ji visiems padékle esantiems objektiniams
stikleliams virsutiniame deSiniajame ekrano kampe priskirs ryskiai raudonas raides. Objektiniai stikleliai
su ta pacia raide yra suderinami.

000A A
*CD10
00000008 B
*Ki67

pav. 5-12: Nesuderinami objektiniai stikleliai
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ISimkite objektiniy stikleliy padékla ir nesuderinamus objektinius stiklelius arba pakeiskite objektiniy
stikleliy ypatybes (jei jose yra klaidy), kad objektiniai stikleliai bty suderinami. Jei keiciate objektinio
stiklelio ypatybes, turite i$ naujo iSspausdinti pakeisty objektiniy stikleliy etiketes ir uzklijuoti jas pries
dédami padéklg atgal j vieta.

Daugiau informacijos apie objektiniy stikleliy suderinamuma zr. 6.9 - Objektiniy stikleliy suderinamumas.

5.1.5  Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy
identifikavimas

Dazniausiai naudojamoje darbo eigoje objektiniai stikleliai su etiketémis iS BOND sistemos arba LIS
jkeliami j apdorojimo modulj ir automatiskai identifikuojami. Identifikavimas atliekamas nuskaitant ant
etikeciy esancius bruksninius kodus arba, jei naudojami raidiniai ir skaitiniai ID, naudojant optinj zenkly
atpazinima (OCR). Jei etiketé yra susitepusi arba dél kokios nors kitos prieZasties jos negalima
perskaityti, galite jg identifikuoti neautomatiniu biidu BOND programinéje jrangoje. Kai kuriose darbo
eigose neautomatinis identifikavimas naudojamas standartiskai (zr. 6.8 - Ekspromtinis objektinio stiklelio
ir rinkinio kdrimas).

5.1.5.1 Automatinis objektiniy stikleliy identifikavimas

BOND Sistema gali automatiskai identifikuoti standartines BOND briks$ninio kodo arba raidines ir
skaitines objektiniy stikleliy etiketes, sukurtas naudojant BOND etikeciy spausdintuva (kaip aprasyta

6.6 - Objektiniy stikleliy etikeciy klijavimas) ir LIS iSspausdintus objektinius stiklelius, kuriose naudojamas
atpazjstamas briiksninio kodo formatas (zr. 11.3 - LIS prijungimas ir inicijavimas). Jei objektiniy stikleliy
padéklas uZfiksuotas, sistema bando identifikuoti kiekvieng objektinio stiklelio etikete ir palyginti jg su
objektiniu stikleliu, kurio etiketé iSspausdinta. Jei etiketé atitinka iSspausdintg objektinj stiklelj, objektinis
stiklelis automatiskai identifikuojamas ir nereikia imtis jokiy tolesniy veiksmuy.

Jei sistema naudoja OCR (arba Leica Biosystems prieziiros atstovas pakeité sistemos numatytgsias
briik$ninio kodo nuostatas), sistema fiksuoja kiekvienos etiketés atvaizdg objektinio stiklelio
identifikavimo proceso metu. Sie vaizdai pateikiami Siose ataskaitose, kad bty sukurtas nuolatinis
skaidriy atitikimo jrasas:

o 9.4 -Ciklo jvykiy ataskaita
e 9.5-Ciklo ataskaita
« 9.6 - Rinkinio ataskaita

Jei sistemai nepavyko identifikuoti etiketés, objektinj stiklelj reikia identifikuoti neautomatiskai, naudojant
neautomatinio objektinio stiklelio identifikavimo procedira (zr. kitg skyriy).
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5.1.5.2 Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy neautomatinis
identifikavimas

Sistemose, kurios nustatytos padaryti kiekvieno objektinio stiklelio etiketés vaizdg (OCR ir kai kurios
briik$niniy kody sistemos), jei automatinis identifikavimas nepavyksta, objektinius stiklelius galima
identifikuoti neautomatiniu biidu, kol jie vis dar jdéti j apdorojimo modulj. Norédami neautomatiskai
identifikuoti jdétg objektinj stiklelj, atlikite toliau nurodytg proceddra.

1. Kai sistema negali automatiskai identifikuoti objektinio stiklelio, programiné jranga rodo etiketés
vaizda.

T
v
()

pav. 5-13: Objektinis stiklelis néra automatiskai identifikuojamas

2. Norédami paleisti dialogo langa Assisted ID (Pagalbinis ID), atlikite vieng is Siy veiksmuy:

i. Dukart spustelékite objektinio stiklelio vaizda; arba
ii. DeSiniuoju pelés klavisu spustelékite vaizdag ir iSSokan¢iame meniu pasirinkite Select
manually (Pasirinkti neautomatiskai).

3. Pasirodys dialogo langas Slide identification (Objektinio stiklelio identifikavimas).
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pav. 5-14: Objektinio stiklelio identifikavimo dialogo langas

Kairiojoje srityje (1 elementas) iSvardyti visi neapdoroty objektiniy stikleliy rinkiniai. Numatytosiose
nustatymuose rodomi tik rinkiniai su objektiniais stikleliais, kuriy etiketés buvo iSspausdintos
(nustatymus galite pakeisti, jei norite jtraukti rinkinius su objektiniais stikleliais, kuriy etiketés
nebuvo i$spausdintos — Zr. 6.8.2.2 - ISoriniy objektiniy stikleliy etiketés).

Objektiniy stikleliy etiketés dabartiniame objektiniy stikleliy dazymo mazge parodytos desiniojoje
srityje (2 elementas).

Atidarius dialogo langa pasirinktas objektinis stiklelis desiniojoje srityje parySkinamas (3
elementas) ir padidinamas. Laikykite zymekl;j vir$ objektinio stiklelio desiniojoje srityje, kad
matytumeéte dar didesnj vaizda.
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Centrinéje srityje (4 elementas) rodomi kairiojoje srityje pasirinktam rinkiniui sukonfigdruoti
objektiniai stikleliai, kuriems dar nerastas atitinkamas apdorojimo modulyje vaizduojamas
objektinis stiklelis. Be to, esant numatytiems nustatymams, rodomi tik tie objektiniai stikleliai, kuriy
etiketés iSspausdintos; nustatymus galima pakeisti, kad baty rodomi visi padéklui sukonfigiruoti
objektiniai stikleliai (zr. 6.8.2.2 - ISoriniy objektiniy stikleliy etiketés).

Siuo metu, jei reikia, galima sukurti naujus rinkinius ir objektinius stiklelius, naudojant mygtukus
New case (Naujas rinkinys) ir New slide (Naujas objektinis stiklelis) (instrukcijas zr.

6.8 - Ekspromtinis objektinio stiklelio ir rinkinio kiirimas). Toliau pateiktose instrukcijose daroma
prielaida, kad visi reikalingi objektiniai stikleliai jau sukonfigtruoti BOND.

4. Norédami nustatyti, kuriam rinkiniui priklauso objektinis stiklelis, naudokite informacijg, matoma
desinéje pasirinktame etiketés vaizde. Pasirinkite rinkinj i$ rinkiniy srities (1 elementas).
Objektiniy stikleliy sarasas (4 elementas) uzpildomas nesusietais objektiniais stikleliais,
sukonfiglruotais tam rinkiniui.

5. Susiekite nenustatytg objektinj stiklelj su objektiniu stikleliu i$ sgraso (4 elementas).

Pasirinkite objektin;j stiklelj ir spustelékite Insert (Jterpti).

Objektinis stiklelis pasalinamas i$ objektiniy stikleliy sgraso ir vaizdas deSiniojoje srityje

atnaujinamas, o objektinis stiklelis jame jau yra identifikuotas. Simbolis E'Qj rodo, kad objektinis

stiklelis pasirinktas neautomatiskai.

Kita nenurodyto objektinio stiklelio etiketé, jei yra, dabar paryskinta, kad jg bity galima atpazinti.
6. Kartodami pirmiau aprasytus veiksmus susiekite visus neidentifikuotus objektinius stiklelius.

7. Nustate visus objektinius stiklelius padékle, spustelékite OK (Gerai), kad uzdarytumeéte dialogo
langa. Jei paspausite Cancel (AtSaukti), visi jisy atlikti objektiniy stikleliy identifikavimai bus
prarasti.

8. Lange System status (Sistemos biisena) dabar rodomi visi padékle esantys objektiniai stikleliai ir
ju informacija. Objektiniai stikleliai, kurie buvo identifikuoti neautomatiniu badu, apima etiketés

gl
vaizdg ir simbol; LQM' nurodancius, kad objektinis stiklelis pasirinktas neautomatiskai.

00000007
(V)

o0 [~

pav. 5-15: Neautomatiskai identifikuotas objektinis stiklelis prie$ apdorojima

9. Neautomatiskai pasirinkti objektiniai stikleliai apdorojami jprasta tvarka.
Sie objektiniy stikleliy vaizdai pateikiami Siose ataskaitose, kad bity sukurtas nuolatinis objektiniy
stikleliy atitikimo jrasas:

o 9.4-Ciklo jvykiy ataskaita
« 9.5-Ciklo ataskaita
¢ 9.6 - Rinkinio ataskaita
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5.1.5.3 Sistema NESUKONFIGURUOTA daryti kiekvieno objektinio
stiklelio etiketés vaizda

Siuos objektinius stiklelius vis tiek galima identifikuoti neautomatiniu badu, bet tam gali prireikti iSimti
objektiniy stikleliy padékla.

Jsiminkite objektinio stiklelio ID ir padéties numerj (jspaustg objektiniy stikleliy padékle po ,Covertile”
kakleliu), skirtg stikleliui, kuris nebuvo identifikuotas automatiskai.

I$ naujo jdékite objektiniy stikleliy padékla ir dukart spustelékite atitinkama objektinio stiklelio padétj (nuo
virsutinés objektinio stiklelio dazymo mazgo padéties lange System status (Sistemos bisena)).
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5.1.6  Ciklo eigos indikatorius

Eigos indikatoriai yra po kiekvienu objektiniy stikleliy padéklo grafiniu vaizdu. Jie greitai parodo ciklo

bilseng ir eiga.

e 5.1.6.1-Ciklo busena

e 5.1.6.2-Ciklo eiga

e 5.1.7.1 - Dazymo ciklo sustabdymas

o 5.1.8.1 - Atidéto paleidimo laiko nustatymas

5.1.6.1 Ciklo busena

Kiekvieno eigos indikatoriaus apacioje rodomas esamas ciklo numeris ir biisena. Galimos ciklo busenos:

Ciklo busena

Aprasymas

Neuzfiksuota

Objektiniy stikleliy padéklas yra neuzfiksuotas.

Uzfiksuota

Objektiniy stikleliy padéklas uzfiksuotas, bet jo paleisti dar negalima. Si
buklé paprastai atsiranda prie$ baigiant objektiniy stikleliy vizualizavima.

Objektiniai stikleliai
paruosti

Visi objektiniai stikleliai objektiniy stikleliy dazymo mazge buvo vizualizuoti.

Paleidimas Nuspaustas paleidimo mygtukas ir sistema atlieka patikrinimus pries
paleidima ir planavima.
Atmesta / BOND sistema bandé pradéti dazymo ciklg, bet nepavyko. Labiausiai

Objektiniai stikleliai
paruosti

tikétinos atmetimo priezastys yra trikstami reagentai, mazas bazinio
reagento kiekis arba pilnas atlieky indas. Sukurkite ciklo jvykiy ataskaita,
iSspreskite visas joje nurodytas problemas ir paleiskite dazymo ciklg i$
naujo.

Suplanuota

Ciklas suplanuotas, bet nepradétas apdoroti. Ciklo eigos indikatorius rodo
suplanuotg pradzios laika.

Apdorojama (gerai)

Ciklas apdorojamas, jokiy netikéty jvykiy nejvyko.

Apdorojama
(pranesimas)

Ciklas apdorojamas, jvyko netikéti jvykiai.
ISsamiau ciklo jvykiy ataskaitoje.

Nutraukimas

Ciklas nutraukiamas. Taip nutinka operatoriui paspaudus sustabdymo
mygtuka.

Atlikta (gerai)

Ciklas baigtas, jokiy netikéty jvykiy nejvyko.

Atlikta
(pranesimas)

Apdorojimas baigtas, jvyko netikéti jvykiai.
ISsamiau ciklo jvykiy ataskaitoje.
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5.1.6.2 Ciklo eiga

Eigos juostoje po kiekvienu objektiniy stikleliy padéklo grafiniu vaizdu rodoma ciklo eiga. Eigos juostoje
rodomi kritiniai laikai, dabartiné kritiniy laiky eiga, ir naudojamos toliau nurodytos spalvos, atitinkancios
keturis dazymo ciklo eigos etapus:

« Meélyna - objektiniy stikleliy padéklas uzfiksuotas, apdorojimas dar nepradétas
« Raudona - apdorojimas nepradétas, pradzios laiko riba virSyta
« Zalia - apdorojama
« Violetiné — dazymas baigtas, vyksta hidratavimas.
Galite uzvesti pelés Zzymeklj ant ciklo eigos skilties, kad matytuméte dazymo biseng, pvz., ,Time since

locked” (Laikas nuo uzfiksavimo), ,Time to completion” (Laikas iki uzbaigimo) ir , Time since completion’
(Laikas nuo uzbaigimo), kaip parodyta pav. 5-16.

1

9:09 AM
-
B e —————————
Y
11:25 AM
Run 90: Done (notification)

Run 90: Dene (notification)

Time since completion: 22:23

pav. 5-16: Langas ,Run status” (Ciklo biisena)
Objektiniai stikleliai paruosti — paleidimas
Po to, kai objektiniai stikleliai vizualizuoti ir pasiruosta pradéti ciklg, taip pat trumpa laika po to, kai

paspaudziamas paleidimo mygtukas arba paleidimas atidedamas, juostoje rodomi Sie elementai
(elementy numerius zr. pav. 5-17).

4
1 8:50 AM
-
2 S 5
FY
3 9:50 AM
Run 88: Slides ready 6
Sutartiniai Zzyméjimai Sutartiniai zyméjimai
1 Laikas, kai padéklas buvo 4  Dabartiné eiga
uzfiksuotas 5 VirSytas pradzios laikas
2 Priimtinas pradzios laikas (raudona juosta)
(melynas stulpelis) (zr. 6 Dazymo ciklo bisena (Zr.

Eriimtinas.pra.déios laikas ir 5.1.6.1 - Ciklo biisena)
jspéjamasis signalas 107 psl.)

3 Priimtino pradzios laiko
apribojimas

pav. 5-17: Dazymo ciklo eiga (paleidimas)
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Priimtinas pradzios laikas ir jspéjamasis signalas

Kai objektiniy stikleliy padéklai uzfiksuoti, kuo greiCiau pradékite apdorojima. Objektiniai stikleliai
spaleidimo laikotarpiu” (tarp padéklo fiksavimo ir apdorojimo pradzios) nehidratuojami, todél jei Sis
laikotarpis per ilgas, audinys gali buti pazeistas. BOND programiné jranga padeda tai stebéti sekdama
laikg, nuo kurio padéklai buvo uZfiksuoti, ir rodydama priimting maksimaly paleidimo laikotarpj jdéty
objektiniy stikleliy tipui (su parafinu arba be). Tinkami paleidimo laikotarpiai rodomi kaip mélyna juosta
eigos juostoje ,Slides ready” (Objektiniai stikleliai paruosti) (zr. pirmiau). Jei deparafinuoty objektiniy
stikleliy apdorojimas neprasidéjo praéjus priimtinam paleidimo laikotarpiui, pasigirsta jspéjamasis
signalas.

Paleidimo laikotarpiai ir deparafinuoty objektiniy stikleliy jspéjamojo signalo laikotarpis nurodyti toliau.
Visi laikai skaiciuojami nuo tada, kai uzfiksuojami padéklai:

Priimtinas paleidimo laikotarpis arba jspéjamasis Laikas (min.) nuo padéklo uzfiksavimo
signalas

Priimtinas deparafinuoty objektiniy stikleliy 15
paleidimo laikotarpis

Deparafinuoty objektiniy stikleliy laikas iki 25
pavojaus signalo

Priimtinas parafinuoty objektiniy stikleliy 60
paleidimo laikotarpis

Jei apdorojimas neprasidéjo paleidimo laikotarpiu, galite iSimti padéklus ir sudrékinti objektinius stiklelius
rankomis. Kai vél jdedate padéklg, BOND programiné jranga pradeda naujg ciklg, priskirdama naujg serijos
ID numerj ir pradédama i$ naujo skaiciuoti laikotarpio laika.

Priimtino paleidimo laiko apribojimai taikomi tik neatidéliotinai paleidZiamoms dazymo ciklams; jie
netaikomi dazymo ciklams, kuriy paleidimas atidétas.
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Suplanuota

Paleidus dazymo ciklg paleidimo arba atidéto paleidimo mygtukuy, jis suplanuojamas sistemoje.
Laikotarpiu tarp planavimo ir apdorojimo pradzios (jis gali biti ilgas uzdelsto paleidimo atveju) eigos
juostoje rodomi toliau nurodyti elementai (elementy numerius zr. pav. 5-18).

4
1 8:48 AM |
-
2 = + | 5
e
3 10:36 AM | 6
Run 85: Scheduled e 7
Sutartiniai Zzyméjimai Sutartiniai zyméjimai
1 Laikas, kada planuojama pradéti 5 Drékinimo po apdorojimo
ciklg laikotarpis (violetiné juosta)
2  Atidéjimas pries paleidima 6  Apytikslis dazymo ciklo
(mélyna juosta) pabaigos laikas
3 Apdorojimo laikotarpis (zalia 7 Dazymo ciklo bsena (Zr.
juosta) 5.1.6.1 - Ciklo blsena)

4  Dabartiné eiga

pav. 5-18: Dazymo eiga (paleidimas, su atidétu paleidimu)
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Apdorojimo metu

Per apdorojimo faze juostoje rodomi toliau nurodyti elementai (elementy numerius Zr. pav. 5-19).

1 8:53 AM | 4
2 = £
3 10:40 AM | 6
Run 86: Proc(OK) !
Sutartiniai zyméjimai Sutartiniai zyméjimai
1 Suplanuotas paleidimo laikas 5 Drékinimo po apdorojimo
2 Paleidimo laikotarpis — mélyna: laikotarpis (violetine juosta)
su paleidimu viskas gerai, 6  Apytikslis dazymo ciklo
raudona: virSytas paleidimo pabaigos laikas
limitas 7 Dazymo ciklo bsena (zr.

3 Apdorojimo laikotarpis (zalia
juosta)

4  Dabartiné eiga

5.1.6.1 - Ciklo bisena)

pav. 5-19: Dazymo eiga (apdorojimas)
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5.1.7  Dazymo ciklo paleidimas arba sustabdymas

Pradékite ciklg jdédami ir uzfiksuodami objektiniy stikleliy padékla. Padéklas yra vizualizuotas, o sistema,
tikrina, ar jis gali bti dazomas:

« Visi objektiniai stikleliai suderinami
« Visireagentai yra prieinami.

Kai objektiniai stikleliai vizualizuojami, nustatoma ciklo biisena Slides ready (Objektiniai stikleliai
paruosti) (zr. 5.1.6.1 - Ciklo blisena), o eigos juosta rodoma paleidimo fazéje (zr. 5.1.6.2 - Ciklo eiga).
Pasalinus visus objektiniy stikleliy nesuderinamumus, identifikavus visus objektinius stiklelius ir
patikrinus ciklg, siekiant jsitikinti, kad yra visi reikalingi reagentai, galima pradéti dazymo cikla.

« Norédami pradéti dazymo ciklg kaip galima greiciau, spustelékite — Norédami pradéti véliay,
desiniuoju pelés klaviSu spustelékite ant padéklo ir iSSokanciame meniu pasirinkite Delayed start
(Atidétas paleidimas); tolesnius nurodymus zidrékite 5.1.8 - Atidétas paleidimas

« Baigus patikrinimus prie$ paleidima ir planavima, ciklo busena nustatoma j Starting
(Paleidimas).

Eigos juosta iSlieka pradinéje fazéje.

« Uzbaigus planavima, blisena pasikei¢ia j Scheduled (Suplanuota).

Eigos juosta rodoma apdorojimo fazéje. Rodomas suplanuotas paleidimo laikas, o
kairiajame juostos gale rodoma paleidimo salyga (,0K" (Gerai) arba , Time limit exceeded"”
(Virsytas laiko limitas)).

« Kai apdorojimas pradedamas nustatytu laiku, bisena pasikeicia j Proc (OK) (Proc (Gerai)).
Jei paleidimo laiko limitas virSytas, pradéjus apdorojima jspéjimas arba pavojaus signalas
dingsta. Taciau eigos juostos paleidimo skyrius lieka raudonas.

« Atminkite, kad bisenoms Starting (Paleidimas) ir Scheduled (Suplanuota) gali reikéti Siek
tiek laiko ir kad gali buti virSytas paleidimo laiko limitas. Jei taip nutikty, pries paleisdami is
naujo galite atlaisvinti objektiniy stikleliy padéklg ir rankomis sudrékinti objektinius
stiklelius. Jei atlaisvinate padékla prieS pradédami apdorojima, ciklas nelaikomas nutrauktu
ir jj galima paleisti iS naujo.

Vienu metu pradékite tik vieng ciklg, o po to, pragjus 1-2 minutéms, galite pradéti kitg. Po kiekvieno ciklo
paleidimo, Siek tiek palaukite, kol gausite patvirtinima, kad jis sékmingai prasidéjo. Jei nematote
patvirtinimo, ciklo biisena yra nustatyta j Rejected/Slides ready (Atmesta / Objektiniai stikleliai paruosti).
Zr. 5.1.6.1 - Ciklo bisena.

5.1.7.1 Dazymo ciklo sustabdymas

Paspaudus paleidimo mygtukg (arba aktyvavus atidétg paleidima) iki faktinés apdorojimo pradzios (kol
dazymo ciklo blisena yra Starting (Paleidziama) arba Scheduled (Suplanuota), dazymo ciklg galima
sustabdyti jo nenutraukiant. Norédami Siuo metu atSaukti apdorojimo uzklausg, atfiksuokite objektiniy
stikleliy padéklg apdorojimo modulyje (Siuo laikotarpiu mygtukai ,Start” (Palesti) ir ,Abandon” (Nutraukti)
yra iSjungti). Objektiniy stikleliy informacija lieka sistemoje, o jei norite, dazymo ciklg véliau galite pratesti.
Atmestas ciklas jrasomas atskiroje atmesty cikly sgraso Slide history (Objektiniy stikleliy istorija)
eilutéje.

Norédami nutraukti ciklg prasidéjus apdorojimui, spustelékite — Uzbaigus dabartinj etapg,
apdorojimo modulis nebetes ciklo vykdymo. Objektiniy stikleliy blisena lange Slide history (Objektiniy
stikleliy istorija) pasikeicia j Done (notification) (Atlikta (pranesimas)).
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0 Atidziai pagalvokite pries nutraukdami ciklg — nutraukto dazymo ciklo paleisti i$ naujo negalima, o
objektiniai stikleliai, kuriy apdorojimas nebaigtas, gali biti sugadinti.

5.1.8  Atidétas paleidimas

Galima suplanuoti, kad dazymas su parafinuotais objektiniais stikleliais BOND sistemoje bity pradétas
nurodytu laiku ateityje (iki vienos savaités nuo dabartinio laiko). Pavyzdziui, naktj paleidZziamus dazymo
ciklus galima suplanuoti taip, kad jie bty baigti pries pat pradedant darbg kitg dieng. Objektiniai stikleliai
saugiai jstatyti, vis dar vaskuoti iki apdorojimo pradzios, ir sutrumpinamas po apdorojimo einantis
drékinimo laikotarpis.

t’ Kai kuriy ne Leica Biosystems reagenty kokybé gali suprastéti, jei jie, laukiant laukiant atidéto paleidimo,
per ilgai laikomi apdorojimo moduliuose. Reagento naudojimo ir laikymo informacijos ieSkokite gaminio
duomeny lapuose. Kaip visada, Leica Biosystems rekomenduoja kontrolinj audinj ant objektiniy stikleliy
deti kartu su tyrimo audiniu.

5.1.8.1 Atideéto paleidimo laiko nustatymas

Norédami atidéti padéklo paleidima, paruoskite objektinius stiklelius jprasta tvarka ir uzfiksuokite
objektiniy stikleliy padékla. Kai ciklo biisena yra Slides ready (Objektiniai stikleliai paruosti),
iSskleidziamame padéklo meniu lange System status (Sistemos blisena) desiniojo pelés klaviso
paspaudimu pasirinkite Delayed start (Atidétas paleidimas).

Dialogo lange Delayed start (Atidétas paleidimas) nustatykite datg ir laikg, kada norite paleisti padékla, ir
spustelékite OK (Gerai) (Zr. Datos ir laiko parinkikliy naudojimas 197 psl.). Sistema persijungia j bliseng
Starting (Paleidimas) ir suplanuoja ciklg atsizvelgdama j kitas operacijas. Tada padéklas, bidamas
bisenoje Scheduled (Suplanuota), laukia nustatyto paleidimo laiko, kurj pasiekus pradedamas jprastas
apdorojimas.
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5.2 Protokolo busenos langas

Siame lange rodoma i§sami informacija apie atskiry objektiniy stikleliy biisena.
Norédami atidaryti langg Protocol status (Protokolo biisena), eikite j langg System status (Sistemos
bisena) ir spustelékite skirtukg Protocol status (Protokolo biisena).

T

T

e am

.....

pav. 5-20: Langas Protocol status (Protokolo biisena)

Norédami pamatyti, kaip vyksta objektinio stiklelio apdorojimas, spustelékite atitinkama objektinio
stiklelio padéties mygtuka lango virSuje. Parink&iy mygtukai, atitinkantys padétis be objektinio stiklelio,
pritemdomi ir jy pasirinkti negalima.

Jei paciento vardas ir pavardé per ilgi, kad tilpty j objektinio stiklelio padéklg (1, 2 ir 3), vardas ir pavardeé
pabaigoje sutrumpinami naudojant ,....“. Jei norite pamatyti paciento varda ir pavarde iSkylanciajame
lauke, uzveskite pelés zymeklj ant sutrumpinto vardo ir pavardés.

Kai pasirenkate objektinio stiklelio padétj, programinéje jrangoje rodoma tam tikra objektinio stiklelio
informacija ir protokolo eiga. Norédami perzitréti papildomus objektinio stiklelio duomenis, spustelékite
View details (Perzilréti iSsamig informacijg), kad paleistuméte dialogo langa Slide properties (Objektinio
stiklelio ypatybés).

Pasirinkto objektinio stiklelio protokolo veiksmai rodomi po iSsamia informacija apie objektin;j stiklel].
Dabartinis veiksmas paryskintas mélynai. Uzbaigti veiksmai pazyméti varnele zaliame apskritime arba, jei

jvyko netikéti jvykiai, piktograma.
Jei atlikti visi batini dabartinio etapo veiksmai, bet prie$ pradedant kitg etapg numatytas laukimo laikas,
varnelé arba yra pilka. Ji lieka pilka iki kito etapo pradzios, o jam prasidéjus, tampa jprastos spalvos.

Dazymo ciklo jvykius galite perzidréti deSiniuoju pelés klaviSu spustelédami etapy sarasg ir
iSkylan¢iajame meniu pasirinkdami Run events (Ciklo jvykiai). Dialogo langg Slide properties (Objektinio
stiklelio ypatybés) taip pat galite atidaryti iSkylanCiame meniu.
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5.3 Prieziuros langas

Norédami atidaryti langg Maintenacne (Priezilra), eikite j langg System status (Sistemos biisena) ir
spustelékite skirtukg Maintenance (Prieziira).

r Processing module: BOND-III #1
! P it 1 the BOND) Liser Wil ot svtensescs s sy icshocins
Select 2 manienance command Fom the st below.

42 Fepace syringe

037 AM
42 Chean tuiics
42 Ciean sspirating probe

1036 &M 42 Feptace spirating probe

a8 AN

1033 4N 42 Clean bulk Nuid roboi probes
42 Ruptace bulk Muid robot prote
[ meinmnece ot

pav. 5-21: Lange Maintenance (Priezidra) yra jvairiy priezitros uzduoc¢iy komandos mygtukai. jie
nurodyti toliau:

Komanda Aprasymas

Pakeiskite Svirksta Kontroliuokite apdorojimo modulj keisdami Svirkstg arba
Svirkstus.

Zr. 12.13 - Svirkstai.

Skysc¢iy sistemos valymas Uzpildykite skyscCiy sistema.

Zr. Skysgiy sistemos valymas 281 psl..

Jsiurbimo zondo valymas Nuvalykite jsiurbimo zondg naudodami BOND jsiurbimo zondo
valymo sistema.

Zr. 12.6.1 - Jsiurbimo zondo valymas.

Pakeiskite jsiurbimo zonda Kontroliuokite apdorojimo modulj keisdami jsiurbimo zonda.

Zr. 12.6.2 - Jsiurbimo zondo keitimas.

Didelio tirio skysciy roboto Perkelia baziniy skysciy robotus (tik BOND-III) j vietg, kad
zondy valymas zondus bty galima nuvalyti.

Zr. 12.12.1 - Baziniy skys&iy roboto zondy valymas

Baziniy skysciy roboto zondy Perkelia baziniy skysciy robotus (tik BOND-III) j vietg, kad
keitimas zondus bty galima pakeisti.

Zr. 12.12.2 - Baziniy skysg&iy roboto zondy keitimas

Priezilros ataskaita Sukurkite pasirinkto apdorojimo modulio prieziiiros ataskaitg. Si
komanda visada pasiekiama.

Zr.5.3.1 - Prieziiros ataskaita

Lange Maintenance (PrieZitra) rodomas $iuo metu pasirinkto apdorojimo modulio pavadinimas ir susije
priezitros komandy mygtukai. Dialogo langai padés atlikti pasirinktg prieziuros uzduot;.
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Kai prieziuros uzduotis negalima, pavyzdziui, jei prieziura jau vykdoma, jos komandos mygtukas yra
iSjungtas. Atjungus apdorojimo modulj iSjungiami visi komandy mygtukai (iSskyrus Maintenance Report
(Priezidros ataskaita)).

5.3.1 Prieziuros ataskaita

Priezilros ataskaitoje rodoma konkretaus apdorojimo modulio informacija per pasirinkta laiko intervala.

1. Klinikiniame kliente pasirinkite apdorojimo modulio skirtuka, kad atidarytuméte langg System
status (Sistemos bisena).

2. Spustelékite skirtukg Maintenance (Priezidra), tada — mygtukg Maintenance report (Priezitros
ataskaita).

Maintenance report

Select processing module

Serial N*: 3210123 n

MNams: BOND-II #1
Type BOND-
Time span

From: 05-Apr-16
Tot 05-Apr-17

ast twelve months

Generate Cancel

pav. 5-22: Prieziuros ataskaitos dialogo langas

ISskleidZziamajame sgrase pasirinkite apdorojimo modulj, tada, naudodami valdiklius From (Nuo) ir To
(Iki), pasirinkite norima laiko intervalg. Arba galite spusteléti Last twelve months (Pastarieji dvylika
ménesiy), kad nustatytuméte $j laiko intervala.

Norédami sukurti priezidros ataskaitg, spustelékite Generate (Generuoti).

Ataskaita rodoma naujame lange. VirSutiniame desSiniajame ataskaitos kampe pateikiama informacija,
esanti Sioje lenteléje:

Laukelis ,Description” (Aprasas)

Jstaiga |staigos pavadinimas, jvestas administracinio kliento lauke Facility (Jstaiga),
lange Laboratory settings (Laboratorijos nuostatymai) — Zr.
10.5.1 - Laboratorijos nuostatos

Laikotarpis Datos ,Nuo”ir ,lIki“ laikotarpis, kurj apima ataskaita
Apdorojimo Unikalus apdorojimo modulio pavadinimas, jvestas administravimo kliento
modulis lauke Name (Pavadinimas), lange Hardware configuration (Aparatinés

jrangos konfigdravimas) — zr. 10.6.1 - Apdorojimo moduliai

Apdorojimo Unikalus apdorojimo modulio serijos numeris
modulio serijos Nr.
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Pastabos dél ataskaitos iSdéstytos toliau:

« Kai Sias prieziliros uzduotis reikia atlikti (tuo metu numatytas laikas virs uzrasu ,Due now” (Atlikti
dabary)), virs apdorojimo modulio piktogramos (kaip nurodyta 5.1.2 - Aparatinés jrangos bisena)
sistemos bisenos lange pasirodys pranesimo piktograma, o jg paspaudus desiniuoju pelés klavisu,
bus rodomas priminimas.

« Numatomos kity priezitros veiksmy datos priklauso nuo apdoroty objektiniy stikleliy skaiciaus ir
(arba) rekomenduojamo laikotarpio tarp veiksmy.

«» Jei ataskaitos laikotarpio jvykiy istorijos néra, vietoj istorijos lentelés bus rodomas atitinkamas
pranesimas..

« Pirmoji data istorijos lenteléje yra ataskaitos laikotarpio pradzia arba apdorojimo modulio
paleidimo data, jei tai jvyko véliau. Susijusiuose stulpeliuose ,Slides since last maintenance /
replacement” (Objektiniai stikleliai nuo paskutinés priezidros / pakeitimo) visada rodoma 0
objektiniy stikleliy.

« Paskutiné data istorijos lenteléje yra ataskaitos laikotarpio pabaiga.

« Kiekvienam objektiniy stikleliy dazymo mazgui nustatytas objektiniy stikleliy skaicius bei bendras
visy 3 mazgy objektiniy stikleliy skaicius. Po kiekvieno sékmingo prieziuros veiksmo objektiniy
stikleliy skaicius vél grjzta j 0.

« Kiekvienam objektiniy stikleliy dazymo mazgo baziniy skysciy roboto zondui nustatomas atskiras
objektiniy stikleliy skaicius.

« Kiekvienam objektiniy stikleliy dazymo mazgo SvirkStui nustatomas atskiras objektiniy stikleliy
skaiCius.

« Pagrindinio Svirksto objektiniy stikleliy skaiCius yra atskiras.

« ,BOND" 5.0 ar ankstesnéje versijoje atliktos prieziuros operacijos baigimo bisenos stulpelyje gali

bati rodomos kaip ,Unknown” (Nezinoma).

Priezilros operacijos, atliktos naudojant 4.0 ar senesne ,BOND" versijg, nebus rodomos.
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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6.

Objektiniy stikleliy
sgranka (BOND
valdiklyje)

Standarting objektiniy stikleliy kirimo apdorojimui BOND sistemoje darbo eigg sudaro Sie pagrindiniai

etapai:

1.
2.

N o o ~w

Objektiniy stikleliy daliy paruosimas.

Objektiniy stikleliy rinkinio sukdrimas BOND programinéje jrangoje (arba rinkinio importavimas i$
LIS).

Jei reikia, gydytojo informacijos jtraukimas arba redagavimas.

Objektiniy stikleliy informacijos jvedimas (arba jos importavimas is LIS).

Kontroliniy objektiniy stikleliy kirimas pagal standartine laboratorijos praktika.

Objektiniy stikleliy etikeciy klijavimas (nebent jau uzklijuotos LIS etiketés).

Objektiniy stikleliy jdéjimas j objektiniy stikleliy padéklus ir objektiniy stikleliy padékly jdéjimas j
apdorojimo modulj.

Prasidéjus objektiniy stikleliy apdorojimui, lange Slide history (Objektiniy stikleliy istorija) galima kurti
jvairias objektiniy stikleliy rinkinio ir dazymo ciklo ataskaitas. Daugiau informacijos zr. 9 - Skaidrés istorija
(BOND valdiklyje).

Jei standartiné darbo eiga jusy laboratorijai netinka, yra kity darbo eigy.

Sj skyriy sudaro $ie poskyriai:

6.1 - Objektiniy stikleliy sgrankos langas

6.2 - Darbas su kontrolinémis priemonémis

6.3 - Darbas su rinkiniais

6.4 - Gydytojy tvarkymas

6.5 - Darbas su objektiniais stikleliais

6.6 - Objektiniy stikleliy etikecCiy klijavimas

6.7 - Objektiniy stikleliy sgrankos suvestiné ataskaita
6.8 - Ekspromtinis objektinio stiklelio ir rinkinio kirimas
6.9 - Objektiniy stikleliy suderinamumas
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6.1  Objektiniy stikleliy sgrankos langas

Lange Slide setup (Objektiniy stikleliy sgranka) rodomi rinkiniai ir BOND jvesti, bet neapdoroti objektiniai
stikleliai. LIS integruotose sistemose rodomi i$ LIS importuoti rinkiniai ir objektiniai stikleliai. Jei
naudojate ne LIS, rinkinius ir objektinius stiklelius sukuriate ir, jei reikia, redaguojate Siame lange.
objektiniai stikleliai turi priklausyti rinkiniams, todél pries kurdami objektinius stiklelius turite sukurti
rinkinj.

Norédami pamatyti langg Slide setup (Objektiniy stikleliy saranka), funkcijy juostoje spustelékite Slide

Slida setup

[+

setup (Objektiniy stiklelio sgranka) piktograma

Side setup D £ T T
| Occeeama | swes W swe 1]
LE0E12 - S35 Sy, Alsert Inangh 1 '
|
1041 6-E5HRefine Barjarsin Highiraer Kgvin Parnel 1
A HME-HE Fanris Hurkey i Josery i 1. HOHASE + PR
LT U
AN FEM0D-HCS Ll Bith Kirit Pannel [ HCF T oED ! Ei
CEnld - JE4EED £oun Chizwey Coacilia Heyy 12 B
CHE - IS T L e Verw Kpn Parnsl &
EEuig - haHg Lz Brd Thomas Mathess 1
CEMEL - 25T Agy TT5wn Cudzbie Maneahan 1
5004 - IEETRI 45 Clak Hai Swanne Rhinshan 3
(CE005 - J55TH] Chics P Bagon Afiir Jesary 1
L5005 - J55T91 tarsbo Wadkrs Kicholas Marban 13
L5088 - J55T Sszzan Mo Kicholus Morakhan 13
G - 2 Fazra Macshal Cearna Hayman T
S0 - 252400 Sally Fafcner Ja o Glaser a
CEh02 - 253413 Jarais Dovarcan Jai o Claser 1
LEAD - 544 Harb, Al Juivry i
CS3301 - X 7ESD Auwres Swwr Juck Biowme il
CEII0 - EXTER hamaa Broan Jack Hiomne 4
100 - B Bau Ayta A Joasry 1]
Poeiiivg Taain cosrals: 21 Tonal cases: 23
Heguive Smaue conirele: 24 Total wliden: 143
B

pav. 6-1: Langas Slide setup (Objektiniy stikleliy sgranka)

pav. 6-1 rodo langg Slide setup (Objektiniy stikleliy sgranka). Virsutiniame desiniajame lango kampe yra
darbo su rinkiniais funkcijos, o deSiniajame lango kampe taip pat yra darbo su objektiniais stikleliais
funkcijos.
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6.2 Darbas su kontrolinémis
priemonemis

Leica Biosystems rekomenduoja reguliariai naudoti kontrolines priemones BOND sistemoje.
Nepamirskite, kad kontrolinés priemoneés turi patikrinti visg procesg. Daugiau informacijos zr.
14.3 - Kokybés kontrolé.

Norint geriausiai patikrinti BOND sistemos veikima, Leica Biosystems primygtinai rekomenduojama ant to
pacio objektinio stiklelio su paciento audiniu naudoti atitinkama kontrolinj audinj.

Nors primygtinai rekomenduojama su tyrimo audiniu naudoti kontrolinj audinj, BOND programiné jranga
taip pat leidzia naudoti tik objektinius stiklelius, ant kuriy yra tik kontrolinis audinys arba reagento
kontroliné priemoné. Uztikrinkite, kad objektiniai stikleliai, ant kuriy yra tik kontrolinis audinys, bity
tinkamai pazenklinti, kad nesumaisytumeéte jy su paciento tyrimo méginiais.

6.2.1 Kontrolinis audinys

Kiekvieng objektinj stiklelj reikia jvesti  BOND programine jranga kaip turintj vieng is$ Siy audiniy tipy:

o Tiriamasis audinys
« Neigiamo rezultato audinys
« Teigiamo rezultato audinys

Tai galima nustatyti dialogo lange Add slide (Pridéti objektinj stiklelj) (zr. 6.5.2 - Objektinio stiklelio
kdrimas). Bet koks objektinis stiklelis su paciento tiriamuoju audiniu turi biti nustatytas kaip ,Test tissue”
(Tiriamasis audinys). Nustatymai ,Positive tissue” (Teigiamo rezultato audinys) ir ,Negative tissue”
(Neigiamo rezultato audinys) skirti tik objektiniams stikleliams, kuriuose yra tik kontrolinis audinys.

Pakeitus naujo objektinio stiklelio tipa, dialogo lange Add slide (Pridéti objektinj stiklelj) laukas Marker
(Zymeklis) automatigkai iSvalomas, kad biity lengviau uztikrinti, jog pasirinkote tinkama audinio Zymekl;.

Objektiniai stikleliai su neigiamuoju arba teigiamuoju audiniu lange Slide setup (Objektiniy stikleliy
sgranka) pazymimi atitinkamai ,—" arba ,+". Lange Slide history (Objektiniy stikleliy istorija) rodoma
JTest” (Tyrimo), ,Negative” (Neigiamas) arba ,Positive” (Teigiamas) prie kiekvieno objektinio stiklelio
stulpelyje Type (Tipas).

Kad objektiniai stikleliai aiskiai iSsiskirty kaip kontrolés priemonés, numatytuose objektiniy stikleliy
etikeciy Sablonuose kaip vieng i$ informacijos lauky jtraukiame , Tissue type” (Audinio tipas). Ant
teigiamyjy audiniy kontroliniy etikeCiy atspausdinamas didelis ,(+)*, o ant neigiamuyjy audiniy kontroliniy
etike&iy — didelis ,(-)". Tyrimo audinio lauke jokia informacija nespausdinama. Sj laukg rekomenduojame
jtraukti j bet kurias kitas konfigliruotas objektiniy stikleliy etiketes (zr. 10.3 - Etiketés ).

6.2.2  Kontrolinis reagentas

Objektiniai stikleliai ruoSiami naudojant kontrolinj reagentg, objektinio stiklelio konfigiracijos metu vietoje
standartiniy antiktiny arba zondy pasirinkus tinkama reagenta kaip zymeklj.

Atliekant IHC procediirg, BOND programiné jranga jtraukia neigiamojo kontrolinio reagento parinkt;j.
Pasirinkus IHC, dialogo lange Add slide (Pridéti objektinj stiklelj), iSskleidziamajame sarase Marker
(Zymeklis) pasirinkite *Negative (Neigiamas). Siems etapams BOND tiekia BOND ,Wash Solution".
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Atliekant ISH procedurg, BOND programiné jranga jtraukia neigiamus ir teigiamus kontrolinius reagentus,
skirtus RNR ir DNR nustatymui. Sgrase Marker (Zymeklis) pasirinkite atitinkama kontrolinj zonda.

Objektiniai stikleliai su kontroliniais reagentais néra specialiai pazyméti, iSskyrus Zymeklio pavadinima,
nurodytg lange Slide setup (Objektiniy stikleliy sgranka) ir objektinio stiklelio etiketéje, jei zymeklio laukas
yra jtrauktas j atitinkamag objektinio stiklelio etiketés Sablona.

6.3 Darbas surinkiniais

Siame skyriuje aprasomos funkcijos, esancios lango Slide setup (Objektiniy stiklelio sgranka) kairéje,
leidziancCios dirbti su rinkiniais. Poskyriuose, esancCiuose po aprasomuoju skyriumi, pateikiamos
proceduros, kaip pridéti, redaguoti ir naikinti rinkinio duomenis.

Toliau pateikti skyriai:
« 6.3.1 - Rinkinio kontrolinés priemonés ir aktyviojo rinkinio informacija
o 6.3.2-Rinkinio identifikavimas
o 6.3.3-Rinkinio pridéjimas
« 6.3.4-Rinkinio dubliavimas, atkdrimas ir galiojimo laiko pabaiga
o 6.3.5-Rinkinio redagavimas
« 6.3.6 - Rinkinio kopijavimas
o 6.3.7 - Dienos rinkinio pasirinkimas
« 6.3.8 - Rinkinio ataskaita

6.3.1 Rinkinio kontrolinés priemonés ir aktyviojo
rinkinio informacija

Spustelékite Add case (Pridéti rinkinj), kad pridétuméte iSsamig informacijg apie naujg rinkinj.

6.3.3 - Rinkinio pridéjimas apraso procesa.

Spustelékite Edit case (Redaguoti rinkinj), kad galétute redaguoti iSsamig esamo rinkinio informacija.
6.3.5 - Rinkinio redagavimas apra$o procesa.

Spustelékite Delete case (Panaikinti rinkinj), kad panaikintuméte esama atvejj. 6.3.5.1 - Rinkinio
panaikinimas apraso, kaip panaikinti rinkinj.

Spustelékite Copy case (Kopijuoti rinkinj), kad pridétuméte rinkinio kopija ir to rinkinio objektinius
stiklelius. 6.3.6 - Rinkinio kopijavimas apraso, kaip nukopijuoti rinkin;.

Komandas Edit (Redaguoti), Delete (Naikinti) ir Copy (Kopijuoti) taip pat galima pasiekti iSkylanc¢iame
meniu desiniuoju pelés klavisu spusteléjus rinkinj.

Spustelékite Case report (Rinkinio ataskaita) (po rinkiniy sarasu), kad perzitrétuméte pasirinkto rinkinio
ataskaitg (Zr. 6.3.8 - Rinkinio ataskaita).
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6. Objektiniy stikleliy sgranka (BOND valdiklyje)

Lentelé po mygtukais rodo aktyvaus rinkinio informacija Sia tvarka:

Rinkinio ID Rinkinio identifikavimas. Tai gali biti bet kokie raidiniai skaitmeniniai simboliai.
Kadangi Siame lauke gali buti ir raidés, ir skaiCiai, spusteléjus lentelés stulpelio
antraste ,Case ID” (Rinkinio ID), Sis laukas suriiSiuojamas kaip tekstas -
atpazinimo kodas, prasidedantis skaitmeniu , 10" eis prie$ atpazinimo koda,
prasidedant;j ,2“.

Paciento vardas | Paciento identifikavimas.
ir pavardé

Gydytojo vardas | Uz pacientg atsakingo gydytojo arba siuncianciojo patologo vardas ir pavardeé.
ir pavarde

Objektiniai Neapdoroty objektiniy stikleliy, sukonfigiruoty pasirinktam rinkiniui, skaicius.

stikleliai
Pradéjus objektiniy stikleliy apdorojima, objektiniai stikleliai is lango Slide setup

(Objektiniy stikleliy sgranka) perkeliami j langg Slide history Objektiniy stikleliy
istorija) ir Sis skaiCius atitinkamai atnaujinamas.

Atvejis su raudona juosta kairéje reiskia, kad jame yra vienas ar daugiau prioritetiniy LIS objektiniy stikleliy
(zr. 11.2.5 - Prioritetinés skaidres).

Po aktyviy rinkiniy sgrasu yra visy rinkiniy ir objektiniy stikleliy suvestiné:

Teigiamuyjy audiniy Bendras teigiamuyjy audiniy kontroliniy priemoniy skaicius visiems

kontrolinés priemonés Siuo metu jvestiems ir nevykdantiems ciklo rinkiniams.

Neigiamuyjy audiniy Bendras neigiamyjy audiniy kontroliniy priemoniy skaicCius visiems

kontrolinés priemoneés Siuo metu jvestiems ir nevykdantiems ciklo rinkiniams.

IS viso rinkiniy Bendras aktyviy rinkiniy skaicius.

IS viso objektiniy stikleliy | Bendras objektiniy stikleliy skaiCius visiems Siuo metu jvestiems ir
nevykdantiems ciklo rinkiniams.

6.3.2 Rinkinio identifikavimas

BOND sistemoje naudojami du pirminiai atpazinimo kodai: rinkinio ID ir rinkinio numeris (atitinkamai
programinéje jrangoje Case ID (Rinkinio ID) ir Case No. (Rinkinio Nr.)).

« Case ID (Rinkinio ID) — naudotojo jvestas rinkinio ID, naudojant laboratorijos identifikavimo
sistema. Kuriant rinkinius, BOND sistemoje sukurty rinkiniy ID jvedamas dialogo lange Add case
(Pridéti rinkinj). LIS-ip sistemy atveju rinkinio ID gaunamas i$ LIS (Sioje sistemoje jis gali bati
vadinamas ,registracijos numeriu“ arba kitu terminu).

« Case No. (Rinkinio Nr.) — unikalus atpazinimo kodas, kurj BOND sistema automatiskai priskiria
kiekvienam sistemos rinkiniui (sukurtam BOND sistemoje ir gautam i$ LIS). Rinkinio numeris
rodomas dialogo lange Case properties (Rinkinio ypatybés).

Ankstesnése nei 4.1 BOND versijose nebuvo reikalaujama, kad rinkinio ID baty unikalus, todél buvo galima
nurodyti du ar daugiau skirtingy rinkiniy su tuo paciu rinkinio ID. Taciau skirdavosi rinkiniuose nurodyti
pacienty vardai ir pavardés bei, zinoma, rinkinio numeris. BOND 4.1 ir naujesnése versijose visi nauiji
rinkinio ID turi bati unikalGs.

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 121
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Daznai rinkiniai atpazjstami pagal paciento vardg ir pavarde, taciau pacienty vardai ir pavardés néra
reikalingi ir neprivalo bati unikalus.

6.3.3  Rinkinio pridéjimas

Norédami pridéti rinkinj, pradédami nuo lango Slide setup (Objektinio stiklelio sgranka), atlikite Siuos
veiksmus:

1.

Lange Slide setup (Objektinio stiklelio sgranka) spustelékite Add case (Pridéti rinkinj), kad bity
rodomas dialogo langas Add case (Pridéti rinkinj) (zr. pav. 6-2).

Add case

Casa I |

Patent nama:

Casa commants:

Dardnr: _— n
Marape doctors

Add case Casa b

Cispense valume: L0l
+ | 150ul

Praparatian profneel: ‘Diawax -

=a

pav. 6-2: Dialogo langas Add case (Pridéti rinkinj)

Atitinkamai jveskite duomenis laukuose ,Case ID* (Rinkinio ID), ,Patient name” (Paciento vardas,
pavardeé), ,Case Comments” (Rinkinio komentarai) ir ,Doctor” (Gydytojas).

Galima pridéti rinkinius be jokios rinkinio informacijos.

Jei reikiamo gydytojo néra gydytojy sarase, pridékite jj spusteléje Manage doctors (Gydytojy
tvarkymas) ir atidare dialogo langg Manage doctors (Gydytojy tvarkymas) (zr. 6.4 - Gydytojy
tvarkymas).

Pasirinkite Siam rinkiniui sukurty objektiniy stikleliy dozuojama kiekj, jei jis néra toks pat, kaip jau
sukonfiglruotas numatytasis dozuojamas kiekis.

Atkreipkite démesj, kad visiems BOND jtaise apdorotiems objektiniams stikleliams reikia 150 pl
dozuojamo kiekio. Be to, ISH dazymui naudojamas 150 pl dozavimo kiekis visiems apdorojimo
moduliy tipams.

Informacijos apie objektiniy stikleliy naudingasias sritis ir dozavimo kiekius ieskokite.
6.5.8 - Dozuojamas kiekis ir audiniy padétis ant objektiniy stikleliy.

IS sgraso Preparation protocol (Paruosimo protokolas) (zr. pav. 6-2) pasirinkite paruosimo
parinktj, kurig norite padaryti numatytgja Siam atvejui sukurtiems objektiniams stikleliams.
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6. Objektiniy stikleliy sgranka (BOND valdiklyje)

5. Norédami isjungti dialogo langa nejvesdami iSsamios informacijos j sistema, spustelékite Cancel
(AtSaukti).
Norédami jvesti rinkinio informacijg, spustelékite OK (Gerai).

6. Rinkinys jtrauktas j rinkiniy sgrasa.

ﬁ Jeigu sistemoje jau yra rinkinio ID, atidaromas dialogo langas Case ID duplication (Rinkinio ID
dubliavimasis) (zr. 6.3.4 - Rinkinio dubliavimas, atkdrimas ir galiojimo laiko pabaiga).

6.3.4 Rinkinio dubliavimas, atkurimas ir galiojimo laiko
pabaiga

Ankstesnés nei BOND 4.1 programinés jrangos versijos leido atskiriems rinkiniams naudoti tg patj rinkinio
ID. Tokius rinkinius paprastai galima atskirti pagal paciento vardg ir pavarde, o iSskirtinuma visada
uztikrina rinkinio numeris, kuris visada yra unikalus. BOND nebeleidzia naujiems rinkiniams naudoti ty
paciy rinkinio ID, kurie jau priskirti esamiems rinkiniams — kiekvienam naujam rinkiniui turi bati suteiktas
unikalus rinkinio ID arba nurodytas toks pat, kaip ir sistemoje jau uzregistruoto rinkinio ID.

Jei jvesite rinkinj su j sistema jtrauktu rinkinio ID, atsidarys dialogo langas Case ID duplication (Rinkinio ID
dubliavimas), kuriame bus rodomas esamas rinkinys su tuo paciu rinkinio ID. Norédami naudoti esama
rinkinj, pasirinkite jj ir spustelékite Use selected (Naudoti pasirinktg) (taip pat zidrékite Rinkiniy
sujungimas 123 psl.). Priesingu atveju atSaukite rinkinio ID ir pakeiskite jj dialogo lange, kad sukurtuméte
nauja rinkin;.

Rinkiniai, esantys dialogo lange Case ID duplication (Atvejo ID dubliavimas), gali biti panaikinti, gali bati
pasibaiges jy galiojimo laikas (t. y. rinkiniai, kuriy visi objektiniai stikleliai apdoroti — Zr. toliau), arba gali
bati esami rinkiniai, kurie vis dar rodomi ekrane Slide setup (Objektiniy stikleliy sgranka). Kai
pasirenkamas ir rinkiniy sarase atkuriamas nebegaliojantis rinkinys, jis vadinamas ,atkurtu”.

Zr. Pasikartojancio rinkinio ID 213 psl. diskusija apie pasikartojan&io LIS rinkinio ID.

6.3.4.1 Rinkiniy sujungimas

Jei redaguosite rinkinio ID, kad jis bty toks pat, kaip ir esamas rinkinio ID, pasirodziusiame dialogo lange
Case ID duplication (Rinkinio ID dubliavimas) spustelékite Use selected (Naudoti pasirinktg). Visi
neapdoroti redaguoto rinkinio objektiniai stikleliai bus perkelti j esama rinkinj.

Galima redaguoti tik rinkinj, kuriame yra neapdoroty objektiniy stikleliy; todél nejmanoma pakeisti rinkinio,
su kuriuo susieti apdoroti objektiniai stikleliai.

6.3.4.2 Apdoroto rinkinio naudojimo trukmeé

Baigus apdoroti paskutinj rinkinio objektinj stiklelj, rinkinys (pagal numatytgsias nuostatas) pasalinamas
i$ objektiniy stikleliy sarankos ekrano per 10 minuciy nuo objektiniy stikleliy padéklo atfiksavimo.

Galite nustatyti, kad BOND sistemoje rinkiniai lange Slide setup (Objektiniy stikleliy sgranka) bty
saugomi nustatytg dieny skaiCiy po paskutinio objektinio stiklelio apdorojimo. Nustatykite Sig ,apdoroto
atvejo naudojimo trukme” administracinio kliento lange Laboratory (Laboratorija) (zr. 10.5.2 - Rinkinio ir
skaidrés nuostatos).
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Rinkiniai, kuriy galiojimo laikas pasibaiges, saugomi sistemoje, bet jy negalima perziuréti. Baigusius
galioti rinkinius galima atkurti sgrase, dar kartg pridedant (atkuriant) rinkinj arba pridedant objektinj stiklelj

prie rinkinio per LIS.
Rinkiniai, kuriuose néra jokiy apdoroty objektiniy stikleliy, niekada automatiskai nepasalinami i$ objektiniy

stikleliy sgrankos ekrano.
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6.3.5 Rinkinio redagavimas

Norédami redaguoti rinkinio informacija, pasirinkite jj sgrase, tada spustelékite Edit case (Redaguoti
rinkinj). Programinéje jrangoje bus rodomas dialogo langas Case properties (Rinkinio ypatybés). Sig
informacijg galite naudoti taip pat, kaip aprasyta dialogo lange Add case (Jtraukti rinkinj).

Jei redaguosite informacijg apie rinkinj, kurio objektiniy stikleliy etiketés buvo atspausdintos, pries
bandydami dazyti objektinius stiklelius dar kartg atspausdinkite etiketes (ekrane bus rodomas
atitinkamas pranesimas).

6.3.5.1 Rinkinio panaikinimas
Norédami panaikinti rinkinj, pasirinkite jj sgrase, tada spustelékite Delete case (Panaikintj rinkinj).

Jei BOND rinkinj lange Slide setup (Objektiniy stikleliy sagranka) sudaro tik neapdoroti objektiniai stikleliai,
galite neautomatiniu bidu istrinti rinkinj, kad jo blsena pasikeisty j ,baigé galioti“. (Visi LIS rinkiniai baigia
galioti automatiskai, jei juose néra neapdoroty objektiniy stikleliy.)

Negalima rankiniu badu panaikinti rinkinio, jei jame yra apdorojami arba apdoroti objektiniai stikleliai.

Panaikinus rinkinj, taip pat pasalinami visi tam rinkiniui sukurti neapdoroti objektiniai stikleliai.
Galite atkurti panaikinty rinkiniy duomenis, bet ne objektinius stiklelius.

6.3.6  Rinkinio kopijavimas

Kopijuojant rinkinius galima patogiai nustatyti naujg paciento rinkinj. Jei norite, galite pakeisti rinkinio
duomenis arba iSsaugoti juos tokius pacius. Automatiskai sukuriamas naujas rinkinio numeris, reikia
jvesti nauja rinkinio ID.

Rinkinio negalima kopijuoti, jei jame yra objektinis stiklelis, kuriame yra nuoroda j panaikintg protokola.

Nukopijuoti objektiniai stikleliai paruosti spausdinti ir apdoroti lange Slide setup (Objektiniy stikleliy
sgranka). Panaikinkite nepageidaujamus objektinius stiklelius spustelédami juos desiniuoju pelés klavisu
ir pasirinkdami Delete slide (Panaikinti objektinj stiklelj).
Norédami nukopijuoti rinkinj:
1. Pasirinkite norima nukopijuoti rinkinj i$ rinkiniy saraso, esancio lango Slide setup (Objektinio
stiklelio sgranka) kairéje.
2. Spustelékite Copy case (Kopijuoti rinkinj); programinéje jrangoje rodomas dialogo langas Copy
case (Kopijuoti rinkinj).
3. Jveskite naujg rinkinio ID ir prireikus redaguokite rinkinio informacija.
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4. Pasirinkite Unprocessed slides (Neapdoroti objektiniai stikleliai) arba All slides (Visi objektiniai
stikleliai), priklausomai nuo to, ko reikia.
« Neapdoroti objektiniai stikleliai — kopijuojami tik neapdoroti objektiniai stikleliai i$ pradinio
rinkinio.
« Visi objektiniai stikleliai — kopijuojami visi objektiniai stikleliai (neapdoroti, apdorojami ir
apdoroti) i$ pradinio rinkinio. Sistemoje visi objektiniai stikleliai naujajame rinkinyje Zymimi
kaip neapdoroti.

5. Spustelékite OK (Gerai).
Sistema sukurs nauja rinkinj ir nukopijuos objektinius stiklelius, jskaitant komentarus, pagal
pasirinktg parinktj. Visi nukopijuoti objektiniai stikleliai (jskaitant LIS) veikia taip pat, kaip ir
objektiniai stikleliai, sukurti dialogo lange Add Slide (Pridéti objektinj stiklelj) (zr. 6.5.1 - Objektiniy
stikleliy duomeny laukeliy ir valdymo elementy aprasymas).

6.3.7  Dienos rinkinio pasirinkimas

BOND sistemg galima sukonfigdruoti taip, kad ji kas 24 valandas automatiskai sukurty nauja rinkinj, kad
visi dienos objektiniai stikleliai bty tame paciame rinkinyje. Tai gali padéti laboratorijoms,
apdorojancioms nedidelius objektiniy stikleliy kiekius, sutaupyti laiko, nes nevedami pacienty vardai ir
pavardés bei rinkinio ID. Kiekvienas dienos rinkinys turi Sias savybes:

« Rinkinio ID nustatomas pagal naujos dienos data.

« Dozuojamas kiekis ir paruosSimo protokolas parenkami pagal numatytgsias nuostatas
administracinio kliento sistemoje. Juos galima redaguoti.

« Laukai Patient name (Paciento vardas ir pavardé) ir Doctor (Gydytojas) lieka tusti, jy keisti
negalima.

Jei norite, vis tiek galite jprastu budu kurti atskirus rinkinius, jjunge kasdienio rinkinio parinktj. Kaip
nustatyti kasdienio rinkinio parinktj, zr. 10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés nuostatos.

6.3.8 Rinkinio ataskaita

Galite sukurti atskiry rinkiniy ataskaitas. Ataskaitose pateikiama pagrindiné informacija apie visus
objektinius stiklelius, pvz., objektiniy stikleliy ID, jiems taikyti protokolai ir naudoti reagentai. Jei ataskaita
spausdinama, kiekvienam objektiniam stikleliui galima jrasyti komentarg. ISsamy aprasyma

ziurekite9.6 - Rinkinio ataskaita.

Kurkite rinkiniy ataskaitas languose Slide setup (Objektiniy stikleliy sgranka) ir Slide history (Objektiniy
stikleliy istorija). Pasirinkite tinkama rinkinj arba objektinj stiklelj, tada spustelékite mygtuka Case report
(Rinkinio ataskaita). | rinkiniy ataskaitas jtraukiama tik apdoroty ir apdorojimo modulyje neuZzfiksuoty
objektiniy stikleliy reagento informacija.
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6.4  Gydytojy tvarkymas

BOND sistema iSsaugo gydytojy sarasg, kurj pasirinktinai galima jtraukti j rinkinio duomenis. Pasirinkite i$
Lpirmenybiniy” gydytojy saraso dialogo languose Add Case (Pridéti rinkinj) arba Case properties (Rinkinio
ypatybés), arba pridékite ar redaguokite gydytojus dialogo lange Manage doctors (Tvarkyti gydytojus),
atveriamame i$ to paties rinkinio ypatybiy dialogo langy.

Kiekvienam gydytojui rodomi Sie laukai:

« Vardas ir pavardé — gydytojo vardas ir pavardé

« LIS ID - unikalus identifikatorius, kurj pateikia laboratorijos informaciné sistema (jei taikoma)

« Pirmenybinis — gydytojo pirmenybinis statusas (kuriant rinkinius i$skleidZiamajame sgrase galima
rasti tik pirmenybinius gydytojus). Si biisena nustatoma dialogo lange Edit doctor (Gydytojo
redagavimas).

Sios vertés taip pat rodomos dialogo lange Edit doctor (Gydytojo redagavimas). Be to, dialogo lange Edit
doctor (Gydytojo redagavimas) yra:

o ID — unikalus ID, kurj automatiskai sukuria ir priskiria BOND sistema

« Komentarai: — redaguojamas bendrojo komentaro arba papildomy vardo ir pavardés informacijos
laukas

Atvére dialogo langg Manage physicians (Tvarkyti gydytojus), spustelékite Add (Pridéti) arba Edit
(Redaguoti), kad pridétumeéte naujus gydytojus arba redaguotuméte esamy gydytojy duomenis. Redaguoti
galima tik pastaby lauke, o pakeitimai apsiriboja pirmenybinés bisenos keitimu - sukurus gydytoja, jo
vardo ir pavardés keisti negalima.

Galite pasalinti gydytojus i$ dialogo lango Manage doctors (Tvarkyti gydytojus). Pasalintam gydytojui jau
sukurti rinkiniai ir toliau rodomi su gydytojo vardu, taCiau gydytojo negalima priskirti naujiems rinkiniams.
Negalite pakartotinai naudoti (priskirti) pasalinto gydytojo vardo ir pavardés naujam gydytojui.
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6.5 Darbas su objektiniais stikleliais

Siame skyriuje aprasomas objektiniy stikleliy kirimas ir valdymas Slide setup (Objektiniy stikleliy
sgranka) lange. Paskutiniame skyriuje apraSoma dozuojamo kiekio nuostata ir kaip ji veikia audinio padét;
ant objektiniy stikleliy.

o 6.5.1 - Objektiniy stikleliy duomeny laukeliy ir valdymo elementy apraSymas
o 6.5.2 - Objektinio stiklelio kirimas

« 6.5.3 - Objektinio stiklelio kopijavimas

o 6.5.4 - Objektinio stiklelio redagavimas

e 6.5.5-0bjektinio stiklelio panaikinimas

o 6.5.6 - Objektinio stiklelio identifikavimas neautomatiniu budu

o 6.5.7 - Objektiniy stikleliy skydelio pridéjimas

« 6.5.8 - Dozuojamas kiekis ir audiniy padétis ant objektiniy stikleliy
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6.5.1 Objektiniy stikleliy duomeny laukeliy ir valdymo
elementy aprasymas

Objektiniy stikleliy sgraso virsuje yra du mygtukai:

« Spustelékite Add slide (Pridéti objektinj stiklelj), kad pridétuméte objektinj stiklelj j pasirinkta
rinkinj.

« Spustelékite Add panel (Pridéti skydelj), kad pridétuméte skydelj j pasirinktg rinkinj. Daugiau
informacijos ieskokite 6.5.7 - Objektiniy stikleliy skydelio pridéjimas.

Lango desSinéje puséje esanciame objektiniy stikleliy sarase rodoma informacija apie kairéje lango puséje
pasirinkto rinkinio objektinius stiklelius. Kiekvienas objektinis stiklelis rodo objektinio stiklelio ID ir iSsamig
informacijg apie tame objektiniame stiklelyje naudojamus protokolus. Etiketés sritys objektiniy stikleliy
desinéje zymimos spalvomis, nurodant, kur jos buvo sukurtos:

1. 0000040 Balta:
“CO10
"HG F "D *— H2{20) objektinis stiklelis sukurtas dialogo lange Add slide (Pridéti

objektinj stiklelj) (zr. 6.5.2 - Objektinio stiklelio kiirimas)

2. 0000402 Geltona:

=]
objektinis stiklelis, sukurtas dialogo lange Slide

i identification (Objektinio stiklelio identifikavimas) (Zr.
6.8 - Ekspromtinis objektinio stiklelio ir rinkinio kirimas)

2. 00000404 Sviesiai pilka:

“CD10

"HE F "D ' M) LIS objektinis stiklelis (Zr. 11 - LIS integravimo paketas
(BOND valdiklyje))

Objektiniai stikleliai taip pat rodo Siuos simbolius:

3. DO000405 = Minuso Zenklas:
*CO10
THE F 1D M) neigiamo audinio objektinis stiklelis (Zr. 4 etapa

6.5.2 - Objektinio stiklelio kirimas)

4. (0000406 + Pliuso Zenklas:
gl
WHCE "D M2 teigiamo audinio objektinis stiklelis (zr. 4 etapa

6.5.2 - Objektinio stiklelio kirimas)

1. 000060407 P Raudona P:

*COAD

THCF D ' *HIE0) LIS prioritetinis objektinis stiklelis (zr. 11.2.5 - Prioritetinés
skaidrés)

6. 000B0408 7= Méginio etiketé:

*COD - =4

L T =i objektinio stiklelio etiketé atspausdinta
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Dukart spustelékite norima kopijuoti objektinj stiklelj, kad atidarytuméte langa Slide properties (Objektinio

stiklelio ypatybés). Spustelékite desiniuoju pelés klavisu, jei norite panaikinti objektinj stiklelj arba
atspausdinti jo etikete.

6.5.2  Objektinio stiklelio kurimas

Norédami sukurti ,Leica“ teranostikos sistemos objektinius stiklelius, perziurékite. su sistema pateiktas

instrukcijas.

Norédami sukurti naujg objektinj stiklelj:

1.

Rinkiniy sgrase spustelékite rinkinj.

2. Spustelékite Add slide (Pridéti objektinj stiklelj), kad atidarytumeéte dialogo langg Add slide (Pridéti

objektinj stiklel;).

Thasse type:

Srrith

Slide ID:

......

1,
<
oogE ©

Lo J e |

pav. 6-3: Dialogo langas Add slide (Pridéti objektinj stiklelj)

Naujam objektiniam stikleliui automatiskai priskiriamas unikalus Slide ID (Objektinio stiklelio ID),
taciau jis nerodomas, kol objektinis stiklelis nejrasomas dialogo lange spusteléjus mygtuka Add
slide (Pridéti objektinj stiklelj).

Jei norite, pridékite objektinio stiklelio komentara.

Pasirinkite audinio tipa (tyrimo audinys, neigiamo rezultato audinys, teigiamo rezultato audinys)
spustelédami vieng i$ perjungimo mygtuky grupéje Tissue Type (Audinio tipas). Zr.

6.2.1 - Kontrolinis audinys, o daugiau informacijos apie kontrolés priemones — 14.3.2 - Audiniy
kontroliné medziaga.

Jei reikia, pakeiskite objektinio stiklelio dozuojama kiekj (zr. 6.5.8 - Dozuojamas kiekis ir audiniy
padétis ant objektiniy stikleliy).

Pasirinkite dazymo rezima.

« Pirmajame lauke pasirinkite Single (Viengubas) (numatytoji nuostata), jei bus naudojamas
vienas dazas, arba Sequential DS (Nuoseklusis dvigubas dazymas) ar Parallel DS
(Lygiagretusis dvigubas dazymas), jei objektinis stiklelis bus dazomas dukart (zr.

7.1.1 - Dazymo metodai).

« Antrajame lauke pasirinkite Routine (Jprastas) (numatytoji nuostata) (pasirinkite Oracle tik

jei nurodyta ,Bond Oracle HER2 IHC" sistemos instrukcijoje).

Pasirinkite dazymo procesg (IHC arba ISH).
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8. Pasirinkite pirminj antikiing arba zondg i$ idskleidZiamojo sgraso Marker (Zymeklis) skirtuke
Single (Viengubas), jei pasirinkta vienas dazymo ciklas, arba skirtuke First (Pirmasis), jei bus
dazoma dukart is eilés. Jei pasirinktas lygiagretusis dvigubas dazymas, pasirinkite zymeklj skirtuke
Parallel DS (Lygiagretusis dvigubas dazymas).

Norédami apdoroti neigiamag IHC kontrolinj reagentg, pasirinkite numatytajj neigiamajj reagenta
*Negative (Neigiamasis) arba sukurtg neigiamajj reagenta (zr. 14.3.3 - Neigiama IHC reagento
kontroliné medziaga).

Norédami apdoroti neigiamajj ISH kontrolinio reagento rezultatg, pasirinkite ,*RNA Negative
Control Probe” (RNA neigiamasis kontrolinis zondas) arba ,*DNA Negative Control“ (DNR
neigiamoji kontroliné priemoné).

Norédami apdoroti teigiamajj ISH kontrolinio reagento rezultata, pasirinkite ,*RNA Positive Control
Probe” (RNA teigiamasis kontrolinis zondas) arba ,*DNA Positive Control Probe” (DNR teigiamasis
kontrolinis zondas).

ﬁ Norédami jtraukti elementus j iSskleidZziamajj sgrasg Marker (Zymeklis) arba pasalinti i$ jo,
programinés jrangos lange Reagent Setup (Reagento sgranka) pazymeékite arba panaikinkite
Zyméjima reagento lauke Preferred (Pirmenybinis). Daugiau informacijos zr. 8.2.1 - Reagento
pridéjimas arba redagavimas.

9. Kiekvienam apdorojimo etapui pasirinkite tinkama protokola.
Pasirinkus pirminj antikiing arba zondg, programiné jranga jves numatytuosius protokolus.
Patikrinkite, ar kiekvienam etapui nustatyti tinkami protokolai, ir, jei reikia, atitinkamame
iSskleidZzZiamajame sgrase pasirinkite naujg protokola. Pasirinkite *- - - -, jei konkreCiam etapui
protokolo nereikia.

Numatytieji protokolai nustatomi lange Reagent Setup (Reagento saranka). Zr. 8.2.1 - Reagento
pridéjimas arba redagavimas.

ﬁ Norédami jtraukti elementus j iSskleidziamajj sgrasg Protocol (Protokolas) arba pasalinti is jo,
lange Protocol setup (Protokolo sgranka) pazymékite arba panaikinkite Zyméjima protokolo lauke
Preferred (Pirmenybinis). Daugiau informacijos zr. 7.2.1 - Protokolo informacija.

10. Jei taikomas nuoseklusis dvigubas dazymas, spustelékite skirtukg Second (Antrasis) ir pasirinkite
antrajj zymekl;.
Kaip ir su pirmuoju Zymekliu, patikrinkite numatytuosius protokolus ir, jei reikia, pakeiskite.

11. Spustelékite Add slide (Pridéti objektinj stiklelj).
Paspaudus Add slide (Pridéti objektinj stiklelj), pridedamas objektinis stiklelis su informacija, kuri

Siuo metu rodoma dialogo lange Add slide (Pridéti objektinj stiklelj); dialogo langas lieka
atidarytas. Taip bus paprasta greitai pridéti keletg objektiniy stikleliy j pasirinktg rinkin;.

12.Pridéje objektinius stiklelius j atvejj, spustelékite z Close (Uzdaryti).
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6.5.3  Objektinio stiklelio kopijavimas

ﬁ Objektinio stiklelio negalima kopijuoti, jei jame yra nuoroda j panaikintg protokola.

Norédami nukopijuoti esamg objektinj stiklelj:

1. Dukart spustelékite norima kopijuoti objektinj stiklelj, kad atidarytuméte langa Slide properties
(Objektinio stiklelio ypatybés).

2. Spustelékite Copy slide (Objektinio stiklelio kopijavimas).
Dialogo langas pasikeic¢ia j Add slide (Objektinio stiklelio pridéjimas) su mygtuku Add slide
(Objektinio stiklelio pridéjimas).

2. Patikrinkite objektinio stiklelio informacija ir, jei reikia, pakeiskite.

3. Spustelékite Add slide (Pridéti objektinj stiklel;).

Naujasis objektinis stiklelis, jskaitant komentarus, bus jtrauktas j tg patj rinkinj kaip ir nukopijuotasis
objektinis stiklelis.

6.5.4  Objektinio stiklelio redagavimas

Norédami redaguoti objektinio stiklelio informacijg lange Slide setup (Objektinio stiklelio nustatymas)
dukart spustelékite objektinj stiklelj, kad atidarytuméte dialogo langa Slide properties (Objektinio stiklelio
ypatybés). Keiskite duomenis kaip aprasyta 6.5.2 - Objektinio stiklelio kirimas.

0 Jei redaguojate informacija apie objektinj stiklelj, kurio etiketé jau atspausdinta, prie$ apdorodami
objektinj stiklelj, iS naujo atspausdinkite etikete.

6.5.5  Objektinio stiklelio panaikinimas

Norédami panaikinti objektinj stiklelj iS objektiniy stikleliy sgraso, desiniuoju pelés klavisu spustelékite jj
objektiniy stikleliy sarase, esanciame lange Slide setup (Objektiniy stikleliy nustatymas), tada antriniame
meniu pasirinkite Delete slide (Naikinti objektinj stiklelj). Taip pat galite naudoti klavisg ,Delete” (Salinti),
kad panaikintuméte pasirinktg objektinj stiklelj.
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6.5.6  Objektinio stiklelio identifikavimas neautomatiniu
bidu

Bet kurj objektinj stiklelj BOND sistemoje galima bet kada identifikuoti. Norédami atverti dialogo langa

Scanch

a

Manual ID entry (Neautomatinis ID jvedimas),
(leskoti).

funkcijy juostoje spustelékite piktograma Search

Manual 1D entry

Eriler e shde o reagent ID. (The slide I0 s ease senilive)
Chek Validate when completed.

pav. 6—4: Neautomatinio ID jvedimo dialogo langas

Jei naudojate objektinius stiklelius su vienmatémis arba dvimatémis bruksniniy kody etiketémis,
pavyzdziui, spausdinamas BOND sistemoje, nuskaitykite etikete, kad atidarytuméte objektinio stiklelio
dialogo langa Slide properties (Objektinio stiklelio ypatybés). Arba rankiniu bddu jveskite 8 skaitmeny
atpazinimo koda, jskaitant nulius pradzioje, ir spustelékite Validate (Patvirtinti).

Jei objektiniy stikleliy atpazinimo kodg sudaro raidés ir skaitmenys, laukelyje jveskite keturiy Zenkly
objektinio stiklelio ID (pirmi keturi etiketés ID simboliai) ir spustelékite Validate (Patvirtinti).

6.5.7  Objektiniy stikleliy skydelio pridéjimas

Skydelis - tai i$ anksto nustatytas Zymekliy su susijusias audiniy tipais rinkinys. Naudokite skydelius, kad
galétuméte greitai pridéti keletg objektiniy stikleliy su jprastai kartu naudojamais zymekliais — zr.
8.4 - Reagenty rinkiniy langas.

Norédami j rinkinj jtraukti objektiniy stikleliy skydelj, lange Slide setup (Objektiniy stikleliy sgranka) atlikite
Siuos veiksmus:

1. Spustelékite Add panel (Pridéti skydelj). Pasirodys dialogo langas Add tests from panel (Pridéti
tyrimus i$ skydelio).

2. ISskleidziamajame meniu pasirinkite skydelj. Rodomi skydelyje esantys objektiniai stikleliai.

3. Jei reikia, atmeskite kai kuriuos objektinius stiklelius atzymédami zymés langelius ir spustelédami

OK (Gerai).
BOND prideda objektinius stiklelius j rinkinj.

« AutomatiSkai nustatomas 150 pl ISH objektiniy stikleliy dozuojamas kiekis.
« Nustatoma numatytoji IHC objektiniy stikleliy dozuojamo kiekio reikSmé.
« Visiems objektiniams stikleliams nustatytas numatytasis paruosimo protokolas.

ﬁ Rinkinius galima naudoti norint jtraukti objektinius stiklelius su viengubu arba lygiagreciuoju
dvigubu, bet ne nuosekliuoju dvigubu dazymo rezimu.
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6.5.8  Dozuojamas kiekis ir audiniy padétis ant
objektiniy stikleliy

BOND programinéje jrangoje yra du dozuojamo kiekio nustatymai, skirti kiekvienam objektiniam stikleliui,
atlikti dialogo lange Add slide (Pridéti objektinj stiklel]) (zr. 6.5.2 - Objektinio stiklelio kirimas). 100 pl
nustatyma galima taikyti tik IHC objektiniams stikleliams BOND-MAX apdorojimo modulyje — visiems
objektiniams stikleliams, apdorotiems BOND-III ir visiems ISH objektiniams stikleliams (abiejy tipy
apdorojimo moduliuose) turi biti naudojamas 150 pl nuostatymas.

Dozuojamo kiekio nustatymas lemia reagento dozavimo ant objektinio stiklelio padétj ir dozuojama kiekj:

« Dozuojant 100 pl, ,Covertile” atitraukiami mazdaug iki pusés objektinio stiklelio, o jsiurbimo zondas
tiekia antik@inus ,Covertile” virSuje (mazdaug iki pusés objektinio stiklelio).

« Dozuojant 150 pl, ,Covertile” uzdengia didZigjg objektinio stiklelio dalj. Reagentas vélgi tiekiamas
,Covertile” virSuje, todél jis patenka ant didesnés objektinio stiklelio dalies.

Dél skirtumo objektinio stiklelio srityse, ant kuriy patenka reagentas, svarbu tinkamai nustatyti audinio
padétj. Dozuojant 100 pl, paprastai galima nudazyti tik vieng méginj; jis dedamas ant objektinio stiklelio
apatinés dalies (toliau nuo etiketés). Dozuojant 150 pl, du audiniy méginiai lengviau telpa ant objektinio
stiklelio, o jei naudojamas tik vienas, jis dedamas objektinio stiklelio viduryje. Naudingyjy, dozuojant
skirtingg reagento ar antikiiny kiekj, objektinio stiklelio sriCiy nustatymai parodyti pav. 6-5. ,Leica BOND
Plus” objektiniai stikleliai pazymeéti, kad matytysi sritys, ant kuriy turéty biti dedamas audinys.

100 pl 150 pl

Naudingoji
sritis ’

pav. 6—5: Uzbruksniuota sritis zymi objektiniy stikleliy sritj, kur reikéty déti audinj naudojant skirtingai
dozuojamus kiekius.
Ant ,Leica BOND Plus"” objektiniy stikleliy rodomi padéties taskai (zr. 2.6.1 - Objektiniai stikleliai).

BOND apdorojimo modulis dozuoja tik 150 pl padétyje — jdéjus objektinius stiklelius su 100 pl dozuojamu
kiekiu, apdorojimo pradéti negalima.

Naudojant IHC objektinius stiklelius BOND-MAX ir BOND-III, dozuojamy antiktiny kiekiai yra tokie, kaip
parodyta dialogo lange Add slide (Pridéti objektin;j stiklel;j), t. y. 100 pl arba 150 pl. Naudojant ISH
objektinius stiklelius (abiem instrumentams), priverstinai taikoma 150 pl nuostata, o apdorojimo moduliai
naudoja 150 pl ,Covertile” ir zondo padétis. Taciau BOND sistema dozuoja daugiau nei 150 pl zondo:

o RNR zondams BOND dozuoja 220 pl dviem etapais — 150 pl ir 70 pl;
« DNR zondams BOND dozuoja 240 ul dviem etapais — 150 pl ir 90 pl.

Plovimo ir kiti etapai taikomi skirtingiems kiekiams, priklausomai nuo protokolo.
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Dozuojamo kiekio numatytosios nuostatos

IHC BOND-MAX dozuojama kiekj (150 pl arba 100 pl) galima nustatyti kiekvienam atskiram objektiniam
stikleliui, taciau BOND programinéje jrangoje galima sukonfigdruoti du numatytuosius lygius. Galima
nustatyti visos sistemos numatytajg nuostatg (zr. 10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés nuostatos). Atskirais
atvejais, dialogo lange Add case (Pridéti atvejj) nustacius atvejo numatytgsias nuostatymus, sio
nuostatymo galima nepaisyti (Zr. Rinkinio pridéjimas (6.3.3 dalis 122 psl.)). Ir galiausiai dozuojama kiekj
galima nustatyti atskiriems objektiniams stikleliams dialogo lange Add slide (Pridéti objektinj stiklelj) (zr.
6.5.2 - Objektinio stiklelio kirimas).

Visiems objektiniams stikleliams, apdorojamiems to pacio (vieno) ciklo metu, dozuojamas kiekis turi bati
toks pat (vienodas) (zr. 6.9 - Objektiniy stikleliy suderinamumas).
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6.6  Objektiniy stikleliy etikecCiy klijavimas

Visi BOND sistemoje dazyti objektiniai stikleliai turi bti pazyméti, kad bity galima juos identifikuoti
programinéje jrangoje ir priskirti tinkamus dazymo protokolus. BOND sistemoje sukurtos objektiniy
stikleliy etiketés turi etiketés ID (sudarytg i$ skaiciy ir raidziy arba pateikiama kaip 1D ar 2D briksninis
kodas), kuris naudojamas automatiskai identifikuojant objektinius stiklelius apdorojimo moduliuose. LIS
sukurtos etiketés (su 1D arba 2D briiks$niniy kody ID) taip pat gali biiti automatiskai identifikuotos. Taciau
ant objektiniy stikleliy etikeCiy visada reikia nurodyti papildoma, zmonéms suprantama informacijg, pagal
kurig objektinius stiklelius buty galima identifikuoti, jei etikeCiy atpazinimo kody nepavyksta automatiskai
nuskaityti, pvz., jei jie sutepti (zr. 10.3 - Etiketés ).

Pries jdedant objektinius stiklelius j instrumentag, ant jy reikia uzklijuoti etiketes. Pasirtpinkite, kad etiketés
baty tinkamai pritvirtintos, kad ID skaitytuvas efektyviai nuskaityty (1D arba 2D briks$niniams kodams)
arba vizualizuoty (i$ raidziy ir skai¢iy sudarytiems ID, pagal kai kurias nuostatas - briik§niniams kodams)
etiketés atpazinimo koda.

Naudokite objektiniy stikleliy etiketes, kurias pateiké Leica Biosystems naudoti su BOND etikeciy
spausdintuvu.

e 6.6.1 - EtikeCiy spausdinimas ir klijavimas ant objektiniy stikleliy
o 6.6.2 - Objektiniy stikleliy ID ir etikeCiy ID

6.6.1 EtikecCiy spausdinimas ir klijavimas ant objektiniy
stikleliy

ﬁ Norédami atspausdinti vieno objektinio stiklelio etikete, deSiniuoju pelés klavisu spustelékite
objektinj stiklelj, tada pasirinkite Print label (Spausdinti etikete). Tokiu atveju dialogo langas Print
slide labels (Spausdinti objektiniy stikleliy etiketes) nerodomas. BOND-ADVANCE sistemoje,
kurioje yra nustatyti mazgai, bus naudojamas numatytasis objektiniy stikleliy etikeciy
spausdintuvas. Kitu atveju bus naudojamas pirmasis sgrase esantis objektiniy stikleliy etikeCiy
spausdintuvas (zr. 10.6.3 - Skaidreés etiketés).

1. Kai visi objektiniai stikleliai bus paruosti, lange Slide setup (Objektinio stiklelio sgranka)
spustelékite Print labels (Spausdinti etiketes).
2. Pasirinkite, ar spausdinti objektiniy stikleliy etiketes:
« Visas neatspausdintas objektiniy stikleliy etiketes — visy rinkiniy objektiniams stikleliams,
kuriems etiketés dar néra atspausdintos.
« Visas neatspausdintas esamo rinkinio objektiniy stikleliy etiketes — dabartinio rinkinio
objektiniams stikleliams, kuriems etiketés dar nebuvo atspausdintos.
« Dabartinis rinkinys - visi Siuo metu pasirinkto rinkinio objektiniai stikleliai, jskaitant
atspausdintus ankscCiau.

t’ Objektiniy stikleliy etiketés spausdinamos tokia tvarka, kokia buvo sukurti jy rinkiniai, o
kiekviename rinkinyje — jy sukdrimo tvarka.
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3. Pasirinkite norima naudoti objektiniy stikleliy etikeCiy spausdintuva.

(Nustatykite numatytajj etikeCiy spausdintuvg administracinio kliento lange Hardware (Aparatiné

jranga) — zr. 10.6.2 - Blokai.)
4. Spustelékite Print (Spausdinti).
0 Kai vyksta objektinio stiklelio etiketés spausdinimas, lango Slide setup

(Objektinio stiklelio sgranka) apacioje kairéje rodoma mirksinti
piktograma.

o=

5. Jsitikinkite, kad matiné objektinio stiklelio sritis (kurioje bus klijuojama etiketé) yra visiskai sausa
(nepakanka nuvalyti servetéle), tada uzklijuokite etikete su objektinio stiklelio ID lygiagreciai su

objektinio stiklelio galu.

6. Etiketé turi bati nukreipta tinkama puse j virsy (ta pacia objektinio stiklelio puse kaip ir audinys), t.

y. laikant objektinj stiklelj, etiketé turi bti virSuje.

Sulygiuokite etikete, nes apdorojimo modulis negali tinkamai vizualizuoti nesulygiuoti etikeCiy.

0oooss Tinkamas ‘0000ss| Netinkamas
ap— sulygiavimas: S—— sulygiavimas:
v Etiketé uzdéta X Etiketé iSsikisa X
tiesiai ir telpa j uz objektinio
objektinio stiklelio krasty.

stiklelio krastus.

pav. 6-6: Etikete klijuokite stiklelio krasty ribose

Netinkamas
sulygiavimas:

Etiketé kreiva.

2 Uzdékite etikete taip, kad visos jos dalys tilpty j objektinio stiklelio krastus. Dél

atviro lipnaus pavirsiaus objektinio stiklelio etiketé (ir objektinis stiklelis) gali
prilipti prie ,Covertile” ar kitos jrangos ir pazeisti objektinj stiklel].

6.6.1.1 ISorinis vasko salinimas ir epitopy iSgavimas

Vasko $alinimg ir epitopy iSgavima, jei jie atliekami BOND sistemos iSoréje, geriausiai atlikti uzklijavus
etiketes ant objektiniy stikleliy. Taip iSvengiama objektiniy stikleliy iSdziGvimo jvedant informacijg apie
objektinius stiklelius ir rengiant BOND sistema naudoti reikiama (-us) protokolg (-us); taip pat iSvengiama

sunkumy klijuojant etiketes ant drégny objektiniy stikleliy atlikus nurodytus veiksmus.

Jei vasko salinimui nuo jrankio naudojate ksileng, nelieskite etiketés, kad jos neiSteptuméte. Be to,

pirmiausia galite apsaugoti etikete BOND etiketés dangteliu.

llgalaikis mirkymas ksilene ir (arba) vandenyje arba jy poveikis gali sumazinti objektinio stiklelio ID
etiketés klijy efektyvuma. Rekomenduojame nelaikyti etikeCiy pamerkty ksilene ar vandenyje ilgiau nei
desimt minuciy. Salinant vaska ir dehidratuojant jrankj, svarbu, kad reagento lygis bty Zemiau objektinio

stiklelio etiketés.

2 BOND ir BOND-III jrankius naudokite tik BOND-MAX ,Dewax Solution®.

ir sukelti skyscCiy nuotékj.

Nenaudokite ksileno, jo pakaitaly ar kity reagenty, kurie gali sugadinti jrankiy dalis
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6.6.2  Objektiniy stikleliy ID ir etikecCiy ID

Kaskart sukirus naujg objektinj stiklelj, BOND sistema pateikia unikaly ,Objektinio stiklelio ID“. Kaskart
atspausdinus objektinio stiklelio etikete, BOND sistema taip pat sukuria unikaly ,Etiketés ID".

Per administracinj klientg etiketés ID galima sukonfigdruoti kaip raidziy ir skai¢iy derinj (OCR), 1D
briiksninj kodg arba 2D briiksninj kodg (zr. 10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés nuostatos).

LIS gali nustatyti objektinio stiklelio ID tuo atveju, jeigu objektinj stiklelj pateiké LIS, o skaitmeniné ID
reikSmé gali bati bet kokia (8 skaitmenys ar maziau).

6.6.2.1 Bruksninio kodo etiketés ID

Briksninio kodo etiketése naudojamas 4-ASCII simboliy etiketés ID, kuris yra unikalus to objektinio
stiklelio atpazinimo kodas.

6.6.2.2 Raidiniai skaitmeniniai etiketés ID

IS raidziy ir skaitmeny sudaryty etikeciy ID pirmieji keturi simboliai yra unikalus ,Objektinio stiklelio
atpazinimo kodas ID“, kurj iSspausdintoje etiketéje papildo trys kiti Zenklai, padedantys uZztikrinti tinkama
objektinio stiklelio identifikavima atliekant vizualizavima.

6.6.2.3 Obijektinio stiklelio identifikavimas

Ant objektiniy stikleliy uzklijavus etiketes, sistema gali identifikuoti objektinius stiklelius kiekvienoje
objektiniy stikleliy dazymo mazgo vietoje (zr. 5.1.5.1 - Automatinis objektiniy stikleliy identifikavimas).

Objektiniai stikleliai be atpazinimo kodo (ID) arba su neatpazintais kodais (ID) turi biti identifikuojami
neautomatiniu bddu (zr. 5.1.5.2 - Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy neautomatinis identifikavimas)
arba ant objektiniy stikleliy uzklijuojant iSspausdintg etikete ir i$ naujo vizualizuojant objektin;j stiklel].

Administraciniame kliento lange Label configuration (Etiketés konfigiracija) (zr. 10.3 - Etiketés)
sukonfiguruokite informacijg, kuri bus patalpinta ant objektiniy stikleliy etikeciy.
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6.7  Objektiniy stikleliy sgrankos
suvestiné ataskaita

Objektiniy stikleliy sgrankos suvestinéje pateikiami visi objektiniai stikleliai (visiems rinkiniams), Siuo
metu sukonfiglruoti Slide setup (Objektiniy stikleliy sgranka) lange. Objektiniai stikleliai sugrupuoti pagal
rinkiniuus, nurodant tokius duomenis kaip zymeklis ir dozuojamas kiekis. Ataskaitos apacioje pateikiamas
visy ataskaitoje esanciy objektiniy stikleliy reagenty ir jy sistemy sarasas, kuriame nurodytas kiekvieno i$
ju tyrimy skaicCius. Yra atskiri BOND-MAX ir BOND-III prietaisy sgrasai.

Si ataskaita suteikia vertingg pagalba ruosiantis dazymui. Ji padeda uztikrinti, kad j kiekvieng padékla
jdéti objektiniai stikleliai yra suderinami (zr. 6.9 - Objektiniy stikleliy suderinamumas) ir parodo reagentus
bei reagenty sistemas, kurias reikia jdéti.

Norédami sukurti objektinio stiklelio sgrankos ataskaitg, spustelékite Slide setup summary (Objektiniy
stikleliy sgrankos suvestiné).

Ataskaitoje pateikiama toliau nurodyta kiekvieno objektinio stiklelio informacija.

Laukas Aprasymas

Objektinio stiklelio ID | BOND sistema kiekvienai objektiniam stikleliui priskiria unikaly
atpazinimo koda

Zymeklis Zymeklis (-iai)
Dazymo protokolas Dazymo protokolas
Paruosimas Paruosimo protokolas (jei yra)

Silumos sukeliamas HIER protokolas (jei yra)
epitopy iSgavimas

(HIER)

Fermentas Fermento iSgavimo protokolas (jei yra)

Dozuojamas kiekis Tirpalo kiekis, kurj reikia dozuoti (zr. 6.5.8 - Dozuojamas kiekis ir audiniy
padétis ant objektiniy stikleliy)

Audinio tipas Tiriamasis audinys, teigiamasis kontrolinis audinys arba neigiamasis

kontrolinis audinys

ﬁ Nuoseklaus dvigubo dazymo objektiniy stikleliy stulpeliuose ,Marker" (Zymeklis), ,Protocols” (Protokolai),
,Dispense volume” (Dozuojamas kiekis) ir , Tissue type” (Audinio risis) rodomos dvi eilutés, sugrupuotos
pagal objektinio stiklelio ID.

Zr. 3.7 - Ataskaitos jei norite gauti daugiau informacijos apie ataskaitos langg ir spausdinimo parinktis.
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6.8  Ekspromtinis objektinio stiklelio ir
rinkinio kurimas
Pagal numatytuosius nustatymus BOND sistema sukonfigiruota taip, kad naujus rinkinius ir objektinius

stiklelius bty galima kurti jkeliant objektiniy stikleliy padéklg j apdorojimo modulj ir vizualizuojant
objektinius stiklelius.

Toliau, pirmajame skyriuje, pateikiami nurodymai, kaip sukurti ,ekspromtinj” rinkinj ir objektinj stiklelj.
Antrame skyriuje aprasomi alternatyviy darbo eigy parinkciy nustatymai.

« 6.8.1-Naujy rinkiniy ir (arba) objektiniy stikleliy kirimas po vizualizavimo
« 6.8.2 - Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy identifikavimo parinktys

6.8.1 Naujy rinkiniy ir (arba) objektiniy stikleliy kirimas
po vizualizavimo

Vadovaudamiesi toliau aprasyta procedira, jtraukite informacijg apie rinkinj ir objektinius stiklelius po to,
kai objektiniai stikleliai bus jdéti ir vizualizuoti (procedira panasij 5.1.5.2 - Sistemoje esanciy objektiniy
stikleliy neautomatinis identifikavimas aprasSyta pagalbinio ID procedurg, bet apima naujy rinkiniy ir
objektiniy stikleliy kdrima).

1. Jprastu budu jdékite objektinius stiklelius j apdorojimo modul;.
BOND programinéje jrangoje nereikia kurti rinkiniy ar objektiniy stikleliy arba spausdinti etikeCiy —
galima naudoti ranka parasytas arba treciyjy Saliy etiketes.

2. Kadangi sistema neatpazins objektiniy stikleliy, bus rodomi etikeciy vaizdai.

= e
i
n)

cld
N
pav. 6-7: Objektinis stiklelis néra automatiskai identifikuotas

0 Jei konkretaus apdorojimo modulio etikeCiy vaizdai nuolat nerodomi, gali buti, kad modulis
sukonfiglruotas nefiksuoti objektiniy stikleliy etikeciy vaizdy. Susisiekite su pagalbos klientams skyriumi
ir susitarkite, kad Sis apdorojimo modulio nuostatymas bty perkonfiguruotas.
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3. Norédami paleisti dialogo langa Slide identification (Objektinio stiklelio identifikavimas), atlikite
vieng i$ Siy veiksmuy:
i. Dukart spustelékite ant objektinio stiklelio vaizdo.

ii. DesSiniuoju pelés klaviSu spustelékite vaizdg ir antriniame meniu pasirinkite Select manually
(Pasirinkti neautomatiskai).

Rodomas dialogo langas Slide identification (Objektinio stiklelio identifikavimas) su mygtukais
New case (Naujas atvejis) ir New sldie (Naujas objektinis stiklelis), galimi 1 ir 2 elementaipav. 6-8.

Casa I Elidurs Slidw traryg: 3
T T T v 3
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pav. 6—8: Objektinio stiklelio identifikavimo dialogo langas su objektinio stiklelio biisenos ekranu

6 Kai kuriose laboratorijose naujo rinkinio mygtukas arba tiek naujo rinkinio, tiek naujo objektinio stiklelio
mygtukai gali biti iSjungti — Zr. 6.8.2 - Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy identifikavimo parinktys.

Aktyvus objektinis stiklelis paryskinamas objektiniy stikleliy padékle (3 elementas).

Dialogo lange yra padidintas etiketés (4 elementas) vaizdas, kad biity lengviau identifikuoti
objektinj stiklelj. Laikykite zymeklj vir§ objektinio stiklelio deSiniojoje srityje, kad matytuméte dar
didesnj etiketés vaizda.

Kairiojoje srityje iSvardyti visi rinkiniai su esamais objektiniais stikleliais. Numatytosiose
nustatymuose rodomi tik rinkiniai su objektiniais stikleliais, kuriy etiketés buvo iSspausdintos,
(nustatymus galite pakeisti, jei norite jtraukti rinkinius su objektiniais stikleliais, kuriy etiketés
nebuvo i$spausdintos — Zr. 6.8.2.2 - ISoriniy objektiniy stikleliy etiketés).

Centrinéje srityje rodomi kairiojoje srityje pasirinktam rinkiniui sukonfigruoti objektiniai stikleliai,
kuriems dar nerastas atitinkamas apdorojimo modulyje vaizduojamas objektinis stiklelis. Be to,
esant numatytiems nustatymams, rodomi tik tie objektiniai stikleliai, kuriy etiketés iSspausdintos;
nustatymus galima pakeisti, kad bty rodomi visi rinkiniui sukonfigruoti objektiniai stikleliai.
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0 Jsitikinkite, kad pasirinkote tinkama etiketés vaizdg, nes netinkamai pasirinktas vaizdas gali turéti jtakos
objektiniams stikleliams.

4. Norédami sukurti naujg rinkinj, spustelékite New case (Naujas rinkinys) (1 elementas).
Jprastu bidu sukurkite nauja rinkinj pasirinktam objektiniam stikleliui (zr. 6.3.3 - Rinkinio
pridéjimas).

5. Dialogo lange Add case (Jtraukti rinkinj) spusteléje OK (Gerai), pasirinkite naujg rinkinj i$ rinkiniy
sgraso dialogo lange Slide identification (Objektinio stiklelio identifikavimas).

6. Norédami sukurti naujg objektinj stiklelj ka tik sukurtam rinkiniui, spustelékite New slide (Naujas
objektinis stiklelis) (2 elementas).
Atsidarys dialogo langas Add slide (Pridéti objektinj stiklelj).

7. Programinéje jrangoje jprastu bidu sukurkite nauja objektinj stiklelj, skirtg fiziniam objektiniam
stikleliui, pasirinktam desiniojoje srityje (zr. 6.5.2 - Objektinio stiklelio karimas).
Pridéjus naujg objektinj stiklelj, jis rodomas dialogo lango centrinéje srityje (t. y., tol, kol naujas
rinkinys pasirinktas atvejy sarase, esan¢iame kairéje).

8. Jsitikinkine, kad deSiniojoje srityje pasirinktas tinkamas etiketés vaizdas, spustelékite Insert
(Jterpti), kad susietuméte jj su nauju objektiniu stikleliu centrinéje srityje.
Objektinis stiklelis pasalinamas i$ centrinés srities, o etiketés vaizdas deSiniojoje srityje
pakei¢iamas naujo, kg tik sukurto objektinio stiklelio sistemos informacija.
Jei netinkamai susiejote objektinius stiklelius, §j veiksmag galite atSaukti pasirinkdami objektinj
stiklelj desiniojoje srityje ir spustelédami Remove (Pasalinti).

9. Dabar objektinj stiklelj galite apdoroti jprastu badu.

Pakartokite naujy rinkiniy ir objektiniy stikleliy karimo procedurg su likusiais padékle esanciais
objektiniais stikleliais.
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6.8.2  Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy
identifikavimo parinktys

Administracinio kliento nuostatose galima leisti arba vykdyti skirtingas objektiniy stikleliy identifikavimo
darbo eigas, pasirinktinai jjungiant arba isjungiant parinktis dialogo lange Slide identification (Objektinio
stiklelio identifikavimas).

6.8.2.1 Apriboti arba drausti ekspromtiniy rinkiniy ir objektiniy stikleliy
kurima

Pagal numatytgsias nuostatas BOND sistema leidzia jdéti objektinius stiklelius, kurie nesukurti BOND
programinéje jrangoje (arba importuoti i$ LIS), ir kurti atvejus bei objektinius stiklelius programinéje
jrangoje po objektiniy stikleliy vizualizavimo, naudojant dialogo langg Slide identification (Objektinio
stiklelio identifikavimas). Taip pat galima nustatyti, kad sistema neleisty kurti naujy rinkiniy (bet vis tiek
leisty kurti naujus objektinius stiklelius esamiems rinkiniams) arba visiskai neleisty kurti jokiy objektiniy
stikleliy (ir rinkiniy) jdéjus objektinius stiklelius. Priklausomai nuo pasirinktos nuostatos, mygtukas New
case (Naujas atvejis) arba mygtukai New case (Naujas atvejis) ir New slide (Naujas objektinis stiklelis)
dialogo lange Slide identification (Objektinio stiklelio identifikavimas) yra isjungti (zr. pav. 6-8).

Apribokite ekspromtinio rinkinio ir objektiniy stikleliy kurimo parinktis administracinio kliento ekrane
Laboratory Configuration (Laboratorijos konfigdracija) (zr. 10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés nuostatos).

6.8.2.2 Isoriniy objektiniy stikleliy etiketeés

Galite nustatyti, kad BOND sistemoje bty reikalaujama, jog visi objektiniai stikleliai, pries$ juos apdorojant,
buty atspausdinti BOND sistemoje. Yra atskiri LIS ir ne-LIS objektiniy stikleliy nustatymai.

Ne-LIS teikiamy objektiniy stikleliy numatytasis nustatymas reikalauja’, kad BOND sistema spausdinty.
Fiziniai objektiniai stikleliai be BOND sistemoje atspausdinty etikeCiy néra automatiskai susiejami su
objektiniais stikleliais, sukurtais programinéje jrangoje (net jei ID sutampa). Be to, negalite patys susieti
objektiniy stikleliy dialogo lange Slide identification (Objektinio stiklelio identifikavimas), nes jame rodomi
tik BOND sistemoje iSspausdinti objektiniai stikleliai. Todél laboratorijose, neturinc¢iose BOND—-LIS
integracijos, ir rasanciose etiketes ranka arba spausdinanciose jas treciyjy Saliy jranga, Sig parinktj reikia
iSjungti. Tada visi sistemoje sukurti objektiniai stikleliai bus prieinami ir juos bus galima susieti su
objektiniais stikleliais, jkeltais j apdorojimo modulj, nepriklausomai nuo to, ar BOND sistema spausdino
etiketes, ar ne.

Norédami leisti apdoroti objektinius stiklelius, kuriy etiketés nebuvo atspausdintos BOND sistemoje,
panaikinkite pasirinkima administracinio kliento ekrane Laboratory (Laboratorija) panaikinkite zyméjima
nuo parinkties Force printing in BOND (Priverstinis spausdinimas) (zr. 10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés
nuostatos). (Nebdtina panaikinti Zyméjimo nuo parinkties Force printing in BOND (Priverstinis
spausdinimas) vien tam, kad bty galima greitai sukurti rinkinj ir objektinj stiklelj — zr. 6.8.2.1 - Apriboti
arba drausti ekspromtiniy rinkiniy ir objektiniy stikleliy kirima.)

Objektiniy stikleliy, sukurty panaikinus Zymejima nuo parinkties Force print in BOND (Priverstinis
spausdinimas), nebus galima apdoroti, kol nebus atspausdintos jy etiketés; objektiniy stikleliy, sukurty
panaikinus zyméjima nuo Sios parinkties, etiketés neprivalés bati spausdinamos.
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LIS objektiniy stikleliy numatytoji nuostata nenumato reikalavimo, kad BOND sistema spausdinty. Tai
reiSkia, kad objektiniai stikleliai, kuriy etiketés atspausdintos LIS, gali bati automatiskai susieti su BOND
programinés jrangos objektiniais stikleliais (importuotais i$ LIS). Arba, jei negalima automatiskai susieti
(pvz., jei objektinio stiklelio etiketé yra sutepta), galite neautomatiskai susieti objektinius stiklelius
naudodami dialogo langa Slide identification (Objektinio stiklelio identifikavimas). Taciau, jei jusy darbo
eigoje yra LIS sukurty objektiniy stikleliy, taciau norite priverstinai spausdinti etiketes BOND sistemoje,
jjunkite parinktj (administracinio kliento ekrane LIS pasirinkite Force LIS printing in BOND (Priverstinis
spausdinimas — zr. 10.2 - LIS (Laboratorijos informaciné sistema) ).
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6.9  Objektiniy stikleliy suderinamumas

Kad kiekvieno tyrimo veiksmai buty sinchronizuojami taip, kad buty uztikrinti optimalus visy padékle
esanciy objektiniy stikleliy rezultatai, jkélus objektiniy stikleliy padéklus, BOND programiné jranga
patikrina, ar jdéti objektiniai stikleliai yra suderinami. Nesuderinami objektiniai stikleliai rodomi lange
System status (Sistemos blisena). Prie$ pradédami dazymo ciklg turite pasalinti arba pakeisti
nesuderinamus objektinius stiklelius (zr. 5.1.4.4 - Nesuderinamos objektiniy stikleliy sarankos
nustatymas).

Kad jprasti objektiniai stikleliai buty suderinami:

« jy dozuojamas kiekis turi sutapti;

« visi stikleliai turi bati dazomi vieng kartg, du kartus lygiagreciuoju biidu arba du kartus nuosekliuoju
buduy;

o jie turi naudoti tg patj paruosimo protokolg;

« jie turi naudoti tg patj dazymo protokolg; ir

« turi bdti naudojami suderinami parengiamojo apdorojimo protokolai ir (arba) ISH denatdracijos ir
hibridizacijos protokolai.

Protokoly suderinamumo taisykles rasite 6.9.1 - Protokoly suderinamumas.

Objektiniy stikleliy sgrankos ataskaitos (6.7 - Objektiniy stikleliy sgrankos suvestiné ataskaita ) padeda
uztikrinti, kad j kiekvieng padékla bty jdéti suderinami objektiniai stikleliai.

6.9.1 Protokoly suderinamumas

Dazymo ir paruoSimo protokolai turi grieztus suderinamumo apribojimus, o Silumos ir fermenty
parengiamojo apdorojimo protokolai bei ISH hibridizacijos ir denaturacijos protokolai — gali bti
koreguojami nedaug. Siy protokoly suderinamumas priklauso nuo apdorojimo modulio tipo (BOND-II arba
BOND-MAX), protokolo etapy skaiCiaus ir trukmés bei jrankio biisenos. Protokolai suderinami, jei visi Sie
veiksniai yra vienodi arba skirtumus galima pasalinti nepakenkiant dazymo kokybei.

Toliau pateikiamos visy protokoly tipy suderinamumo taisyklés.

6.9.1.1 Dazymo protokolai

Kiekvienam objektiniam stikleliui turi biti naudojamas tas pats dazymo protokolas. Atliekant nuosekliojo
dvigubo dazymo ciklus, reikia ta pacia tvarka naudoti tuos pacius du dazymo protokolus.

IHC ir ISH objektiniy stikleliy negalima maisyti viengubo dazymo ciklo metu, bet galima derinti
nuosekliuosiuose dvigubo dazymo cikluose.

6.9.1.2 Paruosimo protokolai

Protokolams ,dewax” (vasko salinimas) ir ,bake and dewax” (kaitinimas ir vasko Salinimas)

1. Tas pats protokolas turi biti taikomas visiems padékle esantiems objektiniams stikleliams; ir

2. Objektiniy stikleliy su paruoSimo protokolu negalima maisyti su objektiniais stikleliais be
paruosimo protokolo.
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6. Objektiniy stikleliy sgranka (BOND valdiklyje)

6.9.1.3 Parengiamojo apdorojimo protokolai

Objektinius stiklelius su Silumos iSgavimu (tik fermenty iSgavimu), Silumos ir fermenty iSgavimu ir epitopy
iSgavimu galima dazyti kartu. Objektiniai stikleliai, kuriems neatliekamas dabartinis parengiamasis
apdorojimas, yra drékinami, kol dazomi kiti objektiniai stikleliai (Silumos sukeltas iSgavimas visada vyksta
pries$ fermenty sukeltg iSgavima).

Visi objektiniy stikleliy deriniai su ISH denaturacija ir hibridizacija bei be jy yra suderinami.

Kituose skyriuose pateikiamos salygos, leidziancios suderinti parengiamojo apdorojimo protokolus su to
paties parengiamojo apdorojimo tipo protokolais.

Parengiamasis apdorojimas Siluma

1. Parengiamojo apdorojimo Siluma protokolai yra suderinami, jei:
i. jyetapy skaiCius sutampa; ir
ii. jyinkubacinis kiekvienam etapo laikotarpis, iSskyrus Sildyma, sutampa.
Kartu atliekant Sildymo etapus, visiems objektiniams stikleliams taikoma ilgiausia nustatyta
etapo trukmé. Trumpesnés nustatytos trukmés objektiniai stikleliai Sildomi tik jiems
sukonfiglruota laikotarpj, po kurio iSjungiamas objektiniy stikleliy Sildytuvo maitinimas.

2. Protokolus, kuriuose naudojami epitopy iSgavimo tirpalai Nr. 1 ir Nr. 2, galima sumaisyti dazymo
ciklo metu.

3. Objektinius stiklelius, kuriems taikomas parengiamasis apdorojimas Siluma, galima apdoroti
padékluose su objektiniais stikleliais, kuriems parengiamasis apdorojimas Siluma netaikomas -
objektiniai stikleliai, kuriems netaikomas parengiamasis apdorojimas, yra aplinkos temperatiroje
drékinami epitopo iSgavimo tirpalu, kol apdorojami kiti objektiniai stikleliai.

Pirminis apdorojimas fermentu

1. Pirminio apdorojimo fermenty protokolai yra suderinami, jei:
i. jy etapy skaiCius sutampa; ir
ii. kiekvieno etapo inkubacinis laikotarpis yra vienodas.

2. Dazymo ciklo metu galima naudoti iki 2 tipy fermentuy.

3. Obijektinius stiklelius, kuriems taikomas parengiamasis apdorojimas fermentu, galima apdoroti
padékluose su objektiniais stikleliais, kuriems pirminis apdorojimas fermentu netaikomas -
objektiniai stikleliai, kuriems netaikomas parengiamasis apdorojimas, aplinkos temperaturoje yra
drékinami, kol apdorojami kiti objektiniai stikleliai.

6.9.1.4 ISH denaturacija

Denaturavimo protokolai suderinami, jei jy inkubacinis laikotarpis vienodas. Inkubavimo temperatira gali
skirtis.

6.9.1.5 ISH hibridizacija

Hibridizacijos protokolai suderinami, jei jy inkubavimo laikas vienodas. Inkubavimo temperatira gali
skirtis.
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7. Protokolai (BOND
valdiklyje)

BOND programinéje jrangoje protokolai yra veiksmy serijos, atliekamos audiniy méginiams dazyti.

Jusy BOND sistemoje yra i$ anksto nustatyty Leica Biosystems protokoly rinkinys, kurio negalima
redaguoti ar istrinti. IS anksto nustatyti protokolai buvo kruopsc¢iai istirti ir patvirtinti Leica Biosystems. Yra
Zzinoma, kad jie uztikrina puikius dazymo rezultatus, jei yra naudojami teisingai. Taip pat galite kurti savo
protokolus, nukopijuodami ir redaguodami esamus.

Turite prisiimti atsakomybe uz bet kurio naudotojo sukurto ar redaguojamo protokolo
tikrinima ir tvirtinima. Galimybé sukurti ir jrasyti protokolg nereiskia, kad jis tinkamas
numatytai uzduociai.

Sj skyriy sudaro $ios dalys:
o 7.1-Protokolo tipai
o 7.2-Protokoly paruosimo langas
o 7.3-Naujy protokoly kirimas
o 7.4-Naudotojo protokoly redagavimas
« 7.5-Protokolo ataskaitos
« 7.6-18 anksto nustatyti protokolai
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7. Protokolai (BOND valdiklyje)

7.1 Protokolo tipai

Visi BOND sistemoje esantys protokolai turi ,tipg“ pagal konkrecias funkcijas, kurias turi atlikti.
Pavyzdziui, iSankstinio dazymo HIER protokolai yra vieno tipo, o IHC nuosekliojo dvigubo dazymo
protokolai — kito.

« Protokolo tipo pakeisti negalima.
« Norédami sukurti naujg protokolg, turite nukopijuoti esama tokio tipo protokolg, kokio norite, kad
bity naujasis protokolas. Tada galite redaguoti protokolo etapus pagal poreikj.

Paprastai bet kokio apdorojimo metu paleidziama daugybé skirtingy tipy protokoly skaidréms paruosti,
Zymenims ir chromogenui pritaikyti. Sias sekas ir jy naudojamus protokolus paprastai reikia modifikuoti
dvigubiems dazymams.

e 7.1.1-Dazymo metodai
e 7.1.2-Protokolo sekos

7.1.1 Dazymo metodai

Dvigubas dazymas - tai dviejy skirtingy zymeny ir chromogeny uztepimas ant vienos skaidrés. BOND
sistemoje galimi du dvigubo dazymo bidai: nuoseklusis dvigubas dazymas — du Zymenys uztepami
vienas po kito naudojant atskirus dazymo protokolus; lygiagretusis dvigubas dazymas — uztepami du
Zymenys, sumaisyti ,kokteilyje” su vienu dazymo protokolu.

Kuriant ir redaguojant protokolg, viengubas dazymas traktuojamas kaip ypatingas nuosekliojo dvigubo
dazymo atvejis.

Kiekvienas dazymo protokolas turi ,dazymo bida“, kuris nurodo jo vaidmenj dvigubo arba viengubo
dazymo atzvilgiu. ,Nuosekliojo dvigubo dazymo” tipo protokolai turi tris ,dazymo metodo” parinktis:

« Viengubas - skirtas naudoti atskirai, uztepti vieng zymen;
« Pirmas — skirtas naudoti kaip pirmasis nuosekliojo dvigubo dazymo protokolas
« Antras - skirtas naudoti kaip antrasis nuosekliojo dvigubo dazymo protokolas

Visi i$ anksto nustatyti nuosekliojo dvigubo daZzymo protokolai turi dazymo metoda ,Single” (Viengubbas),
kurio pakeisti negalima. Taciau naudotojo sukurty nuosekliojo dvigubo dazymo protokoly dazymo bida
galima pakeisti j bet kurig vieng ar daugiau parink¢iy. Pavyzdziui, naudotojo protokolg galima
sukonfiglruoti taip, kad jis baty naudojamas kartais atskirai, o kartais kaip pirmasis dvigubo dazymo
protokolas.

,Lygiagreciojo dvigubo dazymo" tipo protokolai turi tik vieng dazymo metodo parinkt;j ,Parallel DS*
(Lygiagretusis dvigubas dazymas).

Naudojant lygiagretyjj dvigubg dazyma, jei néra tinkamo i$ anksto nustatyto lygiagreciojo dvigubo dazymo
protokolo, kurj bty galima naudoti arba i$ jo kopijuoti, redaguokite viengubo dazymo protokolg,
jtraukdami antrgjj chromogeng ir visus kitus reikalingus pagalbinius reagentus. Papildomi reagentai gali
buti dedami j atvirus laikymo indus.
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7. Protokolai (BOND valdiklyje)

Protokoly tipai ir dazymo budai pateikti toliau esancioje lenteléje:

»Type” (Tipas)

Dazymo budas

Aprasas

Dazymas

IHC dazymas

Vienkartinis ir
nuoseklusis dvigubas
dazymas

Viengubas Vieno antikidno aptikimo
viengubam dazymui protokolas

Pirmasis Pirmojo antikino aptikimo
nuosekliajame dvigubame dazyme
protokolas

Antrasis Antrojo antiktino aptikimo

nuosekliame dvigubame dazyme
protokolas

IHC dazymas

Lygiagretusis dvigubas
dazymas

Lygiagretusis
dvigubas dazymas

Antikuny kokteilio aptikimo
nuosekliame dvigubame dazyme
protokolas

ISH aptikimas

Vienkartinis ir
nuoseklusis dvigubas
dazymas

Viengubas Vieno zondo aptikimo viengubam
dazymui protokolas

Pirmasis Pirmojo zondo aptikimo
nuosekliajame dvigubame dazyme
protokolas

Antrasis Antrojo zondo aptikimo

nuosekliame dvigubame dazyme
protokolas

ISH aptikimas

Lygiagretusis dvigubas
dazymas

Lygiagretusis
dvigubas dazymas

Protokolas zondy kokteilio
aptikimui lygiagreCiajame
dvigubame dazyme (Siuo metu
Sioje kategorijoje protokoly néra)

Parengiamasis
dazymas

BOND-III ir
BOND-MAX

Paruosimas Netaikoma Pasalinkite vaska arba arba
kaitinkite skaidre (kad sukibty su
audiniu), tada pasalinkite nuo
audinio vaska

Terminis apdorojimas | Netaikoma Epitopy iSgavimas naudojant
Siluma

Pirminis apdorojimas Netaikoma Epitopy iSgavimas naudojant

fermentu fermentus

ISH denaturavimas Netaikoma DNR ISH denattravimo protokolai

ISH hibridizacija Netaikoma ISH hibridizacijos protokolai
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7. Protokolai (BOND valdiklyje)

7.1.2 Protokolo sekos

Paprastai kiekvienai skaidrei taikoma skirtingy tipy protokoly seka. Tai yra paruosimo, epitopy paieskos,
denatiravimo, hibridizacijos ir dazymo protokoly pasirinkimas, tinkamas audiniams, Zzymenims ir
bendroms laboratorinéms procediiroms. Sias sekas galima nustatyti kiekvienai skaidrei atskirai kuriant
skaidre (zr. 6.5.2 - Objektinio stiklelio kiirimas), taciau BOND programiné jranga taip pat leidzia nustatyti
numatytuosius protokolus, kad bity galima pagreitinti skaidrés kirima, kai nereikia specialiy protokoly:

« numatytasis paruosimo protokolas (pvz., *Dewax) nustatytas visai BOND sistemai administravimo
kliente (zr. 10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés nuostatos);

« Numatytosios visy kity protokoly tipy nuostatos parenkamos kiekvienam zymeniui lange Reagent
Setup (Reagento pruosimas) (Zr. 8.2.1 - Reagento pridéjimas arba redagavimas).

Nustatykite tinkamus numatytgsias protokolus, kad buty sumazintas laikas, praleistas ruosSiant atskiras
skaidres. Jei reikia, galite keisti atskiry skaidriy protokolus kurdami skaidres.

Sekos protokoly vykdymo tvarkg automatiskai nustato BOND programiné jranga ir ji parodyta toliau
esancioje lenteléje. Zondy iSdavimas ir pasalinimas nejtraukti j jokj protokolg — jie taip pat vyksta
automatiskai.

Uzsakymas Protokolas (arba zondas) IHC Pastaba
arba
ISH

1 Paruosimas Abu | Neprivalomas vasko Salinimas
sistemoje ruosiantis chemijai.

2 HIER Abu | Daugeliui skaidriy paleidziamas HIER

.. . arba EIER protokolas — kartais abu arba
(Silumos sukeltas epitopy o
i né vienas.
gavimas)
3 EIER Abu
(fermenty sukeltas epitopy
gavimas)

4 Zondo taikymas ISH | Naudotojui nepasirinkus, BOND cia
automatiskai jtraukia atitinkama
protokola.

5 Denaturavimas ISH | DNR zondy denaturavimo protokolas.
DNR zondai visada turi naudoti
denatiiravima.

6 Hibridizacija ISH | Reikalingas ISH hibridizavimo
protokolas.

7 Zondo pasalinimas ISH | Naudotojui nepasirinkus, BOND cia
automatiskai jtraukia atitinkama
protokola.

8 Dazymas Abu | Reikalingas chromogeno ir susijusiy
reagenty naudojimo protokolas. Siame
protokole pateikiami pirminiai IHC.
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7. Protokolai (BOND valdiklyje)

Protokoly sekoms pasirinkti protokolai gali bati i$ anksto nustatyti arba galite sukurti tinkintus protokolus
ir juos pasirinkti (zr. 7.3-Naujy protokoly kirimas skyrius).
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7. Protokolai (BOND valdiklyje)

7.1.2.1 Protokolai ir protokoly sekos nuosekliam dvigubam dazymui

Nuosekliojo dvigubos dazymo metu i$ esmés vykdomos dvi vieng po kitos einancios viengubo dazymo
protokolo sekos. Tai gali buti dvi IHC sekos, dvi ISH sekos arba po vieng i$ jy bet kuria tvarka. Paprastai,
bet ne visais atvejais, pirmasis Zymuo naudoja BOND ,Polymer Refine Detection” sistemg su DAB
chromogenu, o antrasis — BOND ,Polymer Refine Red Detection” sistema su ,Fast Red” chromogenu.

Daznai kai kurie protokolai sekoje, kurioje taikomas antrasis zymuo, gali buti praleisti arba, jei jie jtraukti,
turéty bati pakeisti. Pirmojo ir antrojo zymeny dazymo protokoly zingsniai taip pat paprastai turi bati
modifikuoti (protokolus btinai reikia Siek tiek modifikuoti, kad bty nustatytas tinkamas dazymo
metodas - zr. 7.1.1 - Dazymo metodai). Toliau pateikiami keli pasitlymai dél protokolo ir protokolo sekos
modifikacijy nuosekliam dvigubam dazymui. Visais atvejais turétuméte atlikti savo tyrimus, kad
patikrintuméte rezultatus.

« Paruosimo protokolai gali bati vykdomi tik pirmojo Zymens seka — BOND programiné jranga
neleidzia pasirinkti antrojo Zymens paruosimo protokolo.

« Daznai epitopa reikia iSgauti tik vieng kartg, pries uzdedant pirmajj zymen;. Jei antrgjj zymen;j reikia
gauti papildomai, gali pakakti trumpesnés trukmeés.

« Hibridizacija turi bati taikoma abiem Zymenims naudojant dviguba ISH dazymg, taciau antrajam
zymeniui gali pakakti trumpesnés trukmeés nei buty naudojama viengubam dazymui.

« Dvigubo dazymo dviem DNR zondais atveju denatiruoti daznai reikia tik vieng kartg, pries uzdedant
pirmajj zymenj. Jei antrajam Zymeniui reikalingas papildomas denatiravimas, tai paprastai trunka
trumpiau.

« Naudojant dazymo protokolus, geriausi rezultatai paprastai pasiekiami, jei hematoksilino
segmentas pasalinamas i$ pirmojo protokolo pabaigos, o peroksido bloko segmentas (jei yra)
pasalinamas i$ antrojo protokolo pradzios.
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7. Protokolai (BOND valdiklyje)

7.2  Protokoly paruosimo langas

Norédami dirbti su protokolais, funkcijy juostoje spustelékite piktograma Protocol setup (Protokolo

Protacl sctup

paruosimas)

Protocol setup
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15H Freteesd B
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IHE o

-

tarrg
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taning
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ianing

H deection

H dalitiod

H dutuetian

4 datectian

H dabechan

H detection

Siorel Priymaer Biien 4L proscet
Biond Fulymer 42 Rad HC protmesl

Bard Polymer Raine Red IHG protcool

ChvomaPia 1 Dusl 1K protoect

ChromeFiae 1 Dusl IKC prstoeel

Biorel Putpeer Risfins BHC prosocel
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Lmcm 10-Apr-13 -
Lusca 10-4gr-11 -
Lubea 10-tgr-13 -

Laie gl o
sl et v
panl -t} -
By 2Py} -
Lubea 10-tgr-13 -
Luse 10-Agi-13 -
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pav. 7-1: Langas Protocol setup (Protokolo paruosimas)

Lange Protocol setup (Protokolo paruosimas) yra lentelé, kurioje pateikiamas protokoly sgrasas ir tam
tikra pagrindiné informacija. IS anksto nustatyty protokoly pavadinime ir sutrumpintame pavadinime kaip
pirmasis simbolis nurodyta Zvaigzduté (*).

IS Sios lentelés galite pasirinkti protokolg tokioms operacijoms kaip kopijavimas, redagavimas ir ataskaity
generavimas. Sios operacijos pasiekiamos naudojant mygtukus vir$ lentelés arba desiniuoju pelés

mygtuku spusteléjus meniu.

Po lentele esantys filtrai leidZia nustatyti rodomo protokolo tipa. Galite pasirinkti tarp dazymo ir
iSankstinio dazymo protokoly ir toliau jj patikslinti, kad bty rodomi specifiniai protokoly tipai (zr.
7.1 - Protokolo tipai). Taip pat galite filtruoti dazymo metoda, protokolo kilme ir pageidaujama bisena.
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7. Protokolai (BOND valdiklyje)

Informacija, pateikiama protokoly sarase:

Pavadinimas Aprasas Parinktys
,Protocol Visas protokolo pavadinimas IS anksto nustatyti (Leica Biosystems)
name” protokolai visada prasideda zvaigzdute
(Protokolo *)
pavadinimas)
»Protocol type” | ApraSoma protokolo funkcija Zr. 7.1 - Protokolo tipai
(Protokolo
tipas)
,Description” | Aprasoma protokolo funkcija ir
(Aprasas) taikymas
+Modified by” | Nurodo, kas sukiré arba paskutinj Leica nurodo i$ anksto nustatytg Leica
(Modifikavo) kartg keité protokolg Biosystems protokolg
»,Mod. date” Protokolo sukdrimo arba paskutinio
(Keit. data) keitimo data
JPref.” Rodo protokolo pageidavimo biiseng Pazyméta — tai pageidaujamas
(Pageid.) protokolas, kurj galima pasirinkti

dialogo lange Add slide (Pridéti skaidre)

Nepazyméta — tai ne pageidaujamas
protokolas, kurio negalima pasirinkti
dialogo lange Add slide (Pridéti skaidre)
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7.2.1 Protokolo informacija

Norédami perzitréti arba redaguoti protokolg, pateiktg lange Protocol setup (Protokolo paruosimas),
dukart jj spustelékite (arba pazymeékite, tada spustelékite Open (Atidaryti). Programiné jranga rodo
dialogo langa Edit protocol properties (Redaguoti protokolo ypatybes) su iSsamia protokolo informacija.

Galima redaguoti tik i$ anksto nustatyty Leica Biosystems protokoly pageidaujamg nuostatg, taCiau
galima keisti kitas naudotojo protokoly nuostatas.

Bl dudrnd ¥  Trph ¥ Fral ¥ Saron & Pratersd

Freivmcnd bypa: THE dmmmg

pav. 7-2: Naudotojo protokolo dialogo langas Edit protocol properties (Redaguoti protokolo ypatybes)

Dialogo lange rodoma kiekvieno apdorojimo modulio tipo (BOND ir BOND-MAX) kortelé, paleista blokui
(arba abi kortelés, jei nepaleista né viena).

Taip pat yra mygtukas Import protocol (Importuoti protokolg), kuris pasirodo, kai kuriate naujg protokola
arba redaguojate naudotojo protokolg. Daugiau informacijos zr. 7.4.4 - Keli prietaisy tipai ir protokolo
versijos.

Po lentele pasirinkite Show wash steps (Rodyti plovimo veiksmus), kad perzitrétuméte visus protokolo
veiksmus (jskaitant plovimo etapus). Panaikinkite pasirinkima, kad pasléptuméte plovimo veiksmus.

Dialogo lange Edit protocol properties (Redaguoti protokolo ypatybes) rodoma toliau nurodyta protokolo
informacija.

»,Name" Visas protokolo pavadinimas.
(Pavadinimas)

»2Abbreviated Sutrumpintas protokolo pavadinimas, naudojamas, pavyzdziui, skaidriy
name” etiketése.

(Sutrumpintas

pavadinimas)
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7. Protokolai (BOND valdiklyje)

,2Description” Trumpas pareiskimas, apibudinantis protokola.
(Aprasas)

,Staining method”  (Zr. toliau)
(Dazymo metodas)

»Protocol type” Tipas nurodo protokolo funkcijg ir nustato leistinus zingsnius bei
(Protokolo tipas) reagentus.
2Preferred Pageidautina Sio protokolo aptikimo sistema.

detection system”  Tai netaikoma iSankstinio dazymo protokolams.
(Pageidautina
aptikimo sistema)

Lenteléje po protokolo informacija Siame dialogo lange pateikiamas kiekvienas protokolo veiksmas ir jo
ypatybés (Zr. pav. 7-2). Redaguojami naudotojo protokoly veiksmai yra redaguojami Sioje lenteléje (Zr.
7.4 - Naudotojo protokoly redagavimas).

Lenteléje pateikiama Si informacija:

Elementas »Description” (Aprasas)
.Step No.” Protokolo veiksmy atlikimo tvarka.
(Etapo Nr.)
,Wash" Patikrinama, ar tai plovimo etapas.
(Plovimas)
»,Reagent” Reagentas
(Reagentas)
»Supplier” Reagento tiekéjas. Neredaguojamas.
(Tiekéjas)
+Ambient” Patikrinama, ar etapas vyksta aplinkos temperatiroje.
(Aplinka)
,Temperature” | Pasirinkta skaidrés temperatira, jei ji néra aplinkos temperatira (tik iSankstinio
(Temperatira) | dazymo protokoluose).
JInc. (min)“ (Jsk. | Minimalus laikas, kurj reagentas isliks ant skaidreés.
min.)

7.2.1.1 Dazymo metodas
Dazymo protokoluose yra ,dazymo metodo” skyrius. Viengubo dazymo ir nuosekliojo dvigubo dazymo
protokoluose yra Sios parinktys:

« Single (Viengubas) — protokolas skirtas viengubam dazymui
« First (Pirmas) - tai pirmasis nuosekliojo dvigubo dazymo protokolas
« Second (Antras) — antrasis nuosekliojo dvigubo dazymo protokolas

Lygiagretis dvigubo daZzymo protokolai turi tik vieng dazymo metodo parinktj: Parallel DS (Nuoseklusis
dvigubas dazymas).

Daugiau apie dazymo metodus zr. 7.1.1 - Dazymo metodai.
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7.2.1.2 Pageidaujama busena

Dialogo lange Add Slide (Pridéti skaidre) galima pasirinkti tik pageidaujamus protokolus, todél pirmenybé
turéty buti teikiama tiems protokolams, kuriuos ketinate naudoti. Norédami tai padaryti, pazymékite
Zymimajj laukelj Preferred (Pageidaujamas) — panaikinkite zyméjima, jei nenorite, kad biisena bty
spageidaujamas”.
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7.3  Naujy protokoly kurimas

Galite sukurti naujus protokolus nukopijuodami esamg naudotojg arba Leica Biosystems protokolus. Kai
kopijuojate protokolg, protokolo tipas iSlieka fiksuotas ir véliau jo keisti negalima. Taigi, jei norite sukurti
naujg IHC protokolg, turite nukopijuoti esamg IHC protokolg; HIER protokolui nukopijuokite esamg HIER

protokolg ir pan.

Norédami nukopijuoti protokola, pasirinkite jj i$ sgraso Protocol setup (Protokolo saranka), tada
spustelékite mygtuka Copy (Kopijuoti). Pasirinkto protokolo kopija dabar bus rodoma dialogo lange New
protocol properties (Naujo protokolo ypatybés) ir bus paruosta redaguoti.

Naujam protokolui reikés unikalaus pavadinimo ir sutrumpinto pavadinimo, kuris turi atitikti visas

7.4.3 - Protokolo taisyklés nurodytas taisykles. ISskyrus protokolo pavadinimo ir sutrumpinto pavadinimo
pakeitima, jums nereikia keisti jokios kitos naujojo protokolo dalies. Taciau, zinoma, galite pakeisti bet
kurj protokolo aspektg, kaip aprasyta 7.4 - Naudotojo protokoly redagavimas.

Baige redaguoti, spustelékite Save (Jrasyti). Jei protokolas atitinka taisykles, bus paprasyta patvirtinti, kad
protokolg Jis kuriate ,prisiimdami rizikg“. Sis pranesimas - tai priminimas, kad Leica Biosystems negali
numatyti rezultaty kokybés pagal jokj naudotojo sukurtg ar redaguojama protokola. Jums patvirtinus, kad
sutinkate testi, protokolo pakeitimai bus jrasyti.
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7.4  Naudotojo protokoly redagavimas

Galite redaguoti naudotojo protokolus (bet ne Leica Biosystems protokolus) dialogo lange Edit protocol
properties (Redaguoti protokolo ypatybes). Norédami redaguoti protokolg, pasirinkite jj i$ sgraso ekrane
Protocol setup (Protokolo sgranka), tada spustelékite Oopen (Atidaryti) (arba dukart spustelékite
protokolg). Arba sukonfigiruokite naujg protokolg nukopijuodami esama to paties tipo protokolg ir jj
redaguodami (zr. 7.3 - Naujy protokoly kdrimas).

Dazymo protokoluose galima pridéti ir pasalinti reagenty etapus bei nustatyti naujus reagentus bei
inkubacinj laikotarpj. Galima pridéti arba pasalinti papildomus plovimo etapus.

ISankstinio dazymo protokoly etapy skaiCius negali buti keiCiamas, taciau kai kuriy etapy temperatdra ir
inkubacinis laikotarpis gali biti pakeisti. Leistiny redagavimy sagrasg zr. 7.4.3 - Protokolo taisyklés.

Kadangi po naujo reagento iSpylimo turi bati atliekami plovimo etapai, jvedant nauja reagento etapg j
dazymo protokolg, automatiskai pridedamas protokolo ,segmentas”, susidedantis i$ reagento etapo ir
trijy sekanciy plovimo etapy.

Kai redaguojate protokolg, pakeisty arba naujy etapy, kuriuose yra visa reikalinga informacija, kairéje
puséje rodoma zalia juosta. Etapai, kuriems reikia papildomos informacijos, pazyméti raudona juosta.

Redaguodami galite perziuréti visus protokolo etapus arba paslépti plovimo etapus, naudodami po lentele
esantj mygtukg Show wash steps (Rodyti plovimo etapus).

Daugeliui protokolo etapy nustatykite trumpesnj nei 30 minuciy inkubacinj laikotarpj. Virsijus §;j laika,
audinys gali iSdziGti. Jei reikia ilgesnio inkubacinio laikotarpio, pakartokite etapg vieng ar kelis kartus ir
padalykite reikiama laikotarpj tarp etapy. ISimtis yra ISH hibridizacijos etapai, kurie visada yra ilgesni nei
30 minuciy ir niekada neturéty buti skaidomi j trumpesnius etapus.

Galimybé sukurti ir jrasyti protokolg nereiskia, kad jis tinkamas numatytai uzduociai. Turite prisiimti
atsakomybe uz bet kurio sukurto ar redaguojamo protokolo tikrinima ir tvirtinima.

o 7.4.1 - Protokolo etapy redagavimas

e 7.4.2 - Protokolo etapy pridéjimas ir pasalinimas
o 7.4.3 - Protokolo taisyklés

e 7.4.4-Keli prietaisy tipai ir protokolo versijos

e 7.4.5-Protokoly trynimas

7.4.1 Protokolo etapy redagavimas

Norédami sukonfigdruoti naujg protokola dialogo lange New protocol properties (Naujo protokolo
ypatybés) arba redaguoti esamg protokolg dialogo lange Edit protocol properties (Redaguoti protokolo
ypatybes), vykdykite toliau pateiktas instrukcijas,. Zr. 7.4.3 - Protokolo taisyklés, kad sukurtuméte
galiojantj protokola.

Kiekvieng kartg, kai jrasote protokolg, jo kopija saugoma sistemoje. Kurdami protokolo ataskaitg turite
pasirinkti vieng i$ jy (Zr. 7.5 - Protokolo ataskaitos). Kad iSvengtumeéte keliy pertekliniy protokoly versijy,
jrasykite protokolus tik baige konfigiracija.
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a s

Naujiems protokolams jveskite protokolo pavadinima ir sutrumpintg pavadinima.
Pasirinktinai jveskite protokolo aprasyma.

Nustatykite dazymo protokoly dazymo metoda (zr. 7.1.1 - Dazymo metodai).

Nustatykite protokolo biiseng Preferred (Pageidaujama) (zr. 7.2.1.2 - Pageidaujama bisena).
Norédami naudoti dazymo protokolus, iSskleidziamajame sarase Preferred detection system

(Pageidautina aptikimo sistema) pasirinkite aptikimo sistema, kuri bus naudojama su protokolu.
6. Pridékite arba pasalinkite protokolo veiksmus (Zr. 7.4.2 - Protokolo etapy pridéjimas ir
pasalinimas), kol atliksite reikiamag protokolo veiksmy skaiciy.
1. Pakeiskite redaguojamus parametrus naujais ir esamais protokolo veiksmais, pirmiausia dukart
spustelédami parametra, kurj norite pakeisti:

7.4.2

ISskleidZiamajame sgrase pasirinkite reagenta.

Pastaba: pasirinkite *MARKER (Zymeklis), kad nurodytumeéte etapg, kuriame pirminis
antikiinas naudojamas IHC protokoluose. Plovimo etapams galima naudoti tik *\BOND
+Wash Solution” arba *,Deionized Water".

Nustatykite inkubacinj laikotarpj minutémis ir sekundémis (mm:ss). Tai minimalus laikas,
kurj objektinis stiklelis laikomas iki kito etapo. Zr. etapg 9 skiltyje 7.4.3 - Protokolo taisyklés
dél inkubacinio laikotarpio apribojimy.

Paprastai reagento naudojimo etapuose Leica Biosystems rekomenduoja ne ilgesnj nei 30
minuciy inkubacinj laikotarpj. Jei reikia ilgesnés trukmeés, sukurkite pasikartojancius etapus,
kad dozuotuméte tg patj reagenta (zZr. 7.4.2.2 - Pasikartojantys reagento etapai).

Nustatykite temperatirg (kai kuriems iSankstinio dazymo protokoly etapams):

Jei norite nustatyti ne aplinkos temperaturg, pirmiausia atzymékite parametrg Ambient
(Aplinka). Tada pasirinkite tuscig parametrg Temperature (Temperatira) ir jveskite
temperatirg Celsijaus laipsniais kaip sveikg skaiciy.

Jei norite pakeisti temperaturg j aplinkos, pasirinkite ir pazymékite parametrg Ambient
(Aplinka).

Zr. etapg 8 skiltyje 7.4.3 - Protokolo taisyklés leidZiamiems temperatiiros intervalams.

Spustelékite bet kurj kitg veiksma, kad patvirtintuméte pakeistus parametrus.

Protokolo etapy pridéjimas ir pasalinimas

Galite pridéti ir pasalinti etapus naudotojo IHC ir ISH protokoluose, bet ne iSankstinio dazymo
protokoluose. Pridékite arba pasalinkite etapus naudodami mygtukus, esancius po protokolo etapy
lentele. Mygtukai yra jautris kontekstui, o jy prieinamumas ir funkcijos skiriasi priklausomai nuo
pasirinkto zingsnio.

ISsamus nurodymai pateikiami Siuose skyriuose:

o 7.4.2.1 - Reagenty segmentai
o 7.4.2.2 - Pasikartojantys reagento etapai
e 7.4.2.3-Plovimo etapai
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7.4.2.1 Reagenty segmentai

Norédami pridéti naujg reagento segmentg (reagento etapa ir tris privalomus plovimo etapus):
1. Pasirinkite reagenta ir spustelékite ,Insert segment” (Jterpti segmentg). Virs Sio reagento bus
jterptas naujas segmentas:

6 Jei pasirenkate paskutinj reagenta, galite pasirinkti jterpti naujg segmentg po reagentu.

Sarase atsiranda naujas segmentas (su reagento ir plovimo etapais). Plovimo etapuose yra Zalios
juostos, rodancios jrasyto protokolo pakeitimg. Reagento etape yra raudona juosta, nurodanti, kad
turite pasirinkti veiksmui skirtg reagenta.

2. Dukart spustelékite tuscig parametrg ,Reagent” (Reagentas) ir iSskleidziamajame sagrase
pasirinkite reikiamg reagenta.
Jei reikia, redaguokite kitus naujo reagento parametrus ir plovimo veiksmus.

Norédami pasalinti segmenta, pasirinkite reagenta ir spustelékite ,Delete segment” (Naikinti segmentg).
Norédami panaikinti segmentg su pasikartojanciu reagentu, pirmiausia istrinkite dubliavimasi.

7.4.2.2 Pasikartojantys reagento etapai
Pasikartojantis etapas yra tas, kuriame du ar daugiau identiSky reagenty seka vienas po kito be plovimo
etapy.

1. Etapy sarase pasirinkite norimg kopijuoti reagento etapa.

2. Spustelékite Duplicate (Kopijuoti).

3. Virs dabartinio veiksmo pridedamas naujas veiksmas su identiSkais parametrais kaip dabartinis.
Naujame etape yra Zalia juosta, rodanti iSsaugoto protokolo pakeitima.

4. Jeireikia, redaguokite naujo veiksmo inkubacijos laika.

6 Jei pakeisite pasikartojancio veiksmo reagento tipa, pasikeis ir visi kiti sekos reagento etapai -
pasikartojantiems etapams turi biti naudojamas tas pats reagentas.

Norédami istrinti pasikartojantj veiksma, pasirinkite jj ir spustelékite Delete duplicate (IStrinti
pasikartojantj).

7.4.2.3 Plovimo etapai

6 Pridéjus plovimo etapus, skaidriy skysciy savybés gali pasikeisti ir prastai nusidazyti. Pries naudodami
diagnostika, visada patvirtinkite naujus arba redaguotus protokolus.

6 Turite uztikrinti, kad dejonizuoto vandens plovimo etapas bty atliktas pries ir po chromogeno etapo.

6 Jei nematote plovimo etapy, po etapy saraso sritimi pasirinkite mygtukg Show wash steps (Rodyti
plovimo veiksmus).
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Norédami jterpti papildoma plovimo etapa:

1. Veiksmy sarase pasirinkite esamg plovimo etapg (ISH ir IHC protokolai).
2. Spustelékite Insert wash (Jterpti plovima).

Tiek ISH, tiek IHC protokolams dabartinés plovimo sekos pabaigoje pridedamas naujas plovimo
etapas.

Naujame plovimo etape yra zalia juosta, rodanti jrasyto protokolo pakeitima.

3. Jeireikia, pakeiskite plovimo Zingsniy parametrus veiksmy sarase.

Norédami istrinti plovimo etapg, pasirinkite jj ir spustelékite Delete wash (IStrinti plovima). Tiek ISH, tiek
IHC protokoluose galite pasalinti tik tuos plovimo etapus, kurie atliekami pagal tris privalomus plovimo
sekos veiksmus.

7.4.2.4 Paruosiamieji veiksmai

0 Paruosimo protokoluose galite pridéti ir pasalinti (bet ne redaguoti) vasko $alinimo ir alkoholio etapus,
laikydamiesi tam tikry taisykliy.
Norédami jterpti papildoma vasko Salinimo etapa:

1. 18 veiksmy sgraso pasirinkite esamg vasko Salinimo etapa.
2. Spustelékite Insert reagent (Jdéti reagentg).
Vir$ pasirinkto vasko Salinimo etapo pridedamas naujas vasko Salinimo etapas.

Norédami istrinti vasko Salinimo etapg, pasirinkite jj ir spustelékite Delete step (I$trinti veiksma).

ﬁ Vasko Salinimo etapas, kurj norite pasalinti, turi turéti ne aplinkos temperatiros nuostatg. Be to, Siuo metu
protokole turi bati daugiau nei trys vasko Salinimo etapai.
Norédami jterpti papildoma alkoholio etapa:

1. 18 veiksmy sgraso pasirinkite esamg alkoholio etapa.
2. Spustelékite Insert wash (Jterpti plovima).
Vir§ pasirinkto alkoholio etapo pridedamas naujas alkoholio etapas.

Norédami istrinti alkoholio etapg, pasirinkite jj ir spustelékite Delete step (IStrinti etapg).

ﬁ Siuo metu protokole turi bati daugiau nei trys alkoholio etapai.

7.4.3  Protokolo taisyklés

Bet koks jusy sukurtas ar redaguojamas protokolas turi atitikti tam tikras pagrindines taisykles, kad jj buty
galima jrasyti. Atminkite, kad Sios taisyklés negarantuoja, kad naudojant protokolg bus gauti priimtini
rezultatai.
1. Protokolo pavadinimas turi:
i. bati unikalus;
ii. prasidéti ne tarpo ar Zvaigzdutés simboliu.
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2. Sutrumpintas protokolo pavadinimas turi:
i. bati unikalus;
ii. prasidéti ne tarpo ar zvaigzdutés simboliy;
iii. bati ne ilgesnis nei 8 simboliai.

3. Visuose IHC protokoluose turi biti bent vienas Zymens etapas.

4. Visuose dazymo protokoluose turi biti bent vienas reagentas is Leica Biosystems aptikimo
sistemos.

Po reagento etapy turi biti atlikti trys plovimo etapai (bent) arba naudojamas tas pats reagentas.
Naudojant dazymo protokolus, paskutiniai trys etapai turi buti plovimo.
Taikant IHC dazymo protokolus, visos etapo temperatiros turi biti aplinkos.

Taikant iSankstinio dazymo protokolus, kaitinamo etapo temperatiros turi atitikti toliau pateiktoje
lenteléje nurodytas ribas:

®© N o wo

Protokolo etapas Temperatiros intervalas (°C)

Kaitinimo ir vasko Salinimo, kaitinimo etapas | 35-72

Parengiamasis terminis apdorojimas 35-100
Parengiamasis apdorojimas fermentu 35-100
Denaturavimas 70-100
Hibridizacija 37-65

9. Etapo inkubacinis laikotarpis, kuris turi biti nustatytas minutémis ir sekundémis (mm:ss), turi
atitikti toliau pateiktoje lenteléje nurodytus intervalus. Intervalai nejgyvendinami:

Protokolo etapas Inkubacijos intervalas (min.)
Kaitinimo ir vasko Salinimo, kaitinimo etapas | 0-60
Parengiamasis terminis apdorojimas (aplinkos| 0-15
etapai)
Parengiamasis terminis apdorojimas (Sildomi | 5-60
etapai)
Parengiamasis apdorojimas fermentu (1 0
etapas)
Pirminis apdorojimas fermentu (fermenty 0-15
etapai)
Denaturavimas 5-20
Hibridizacija 20-950
Dazymo protokolai, reagento etapai 0-60
Dazymo protokolai, plovimo etapai 0-55
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Paprastai reagento naudojimo etapuose venkite ilgesnio nei 30 minuciy inkubacinio laikotarpio. Jei
reikia ilgesnés trukmés, sukurkite pasikartojancius etapus, kad iSleistuméte tg patj reagenta (zr.
7.4.2.2 - Pasikartojantys reagento etapai).

10.Kiekvienas etapas turi bati visiskai nustatytas nurodant reagenta, inkubacinj laikotarpj ir (jei
taikoma) temperatdra.

11.Viengubo dazymo ir nuosekliojo dvigubo dazymo protokoluose gali buti tik vienas misrus
reagentas (pvz., misrus DAB), naudojamas daugiausia dviem protokolo etapais. (Taigi, nuoseklioje
dvigubo dazymo procediiroje gali bti du sumaisyti reagentai — po vieng kiekviename protokole — ir
iki keturiy taikymo etapy — po du kiekviename protokole.)
Lygiagreciojo dvigubo dazymo protokolai gali apimti du misrius reagentus, o kiekvienas
sumaisytas reagentas gali biiti naudojamas iki dviejy karty.

12.Visi komponentai, reikalingi dazymo protokolo misriam (-iems) reagentui (-ams) sudaryti, turi biti
gaunami i$ pageidaujamo protokolo rinkinio.

7.4.4  Keli prietaisy tipai ir protokolo versijos

BOND sistemose su BOND-IIl ir BOND-MAX apdorojimo moduliais kiekvienas protokolas gali turéti
atskiras dviejy prietaisy tipy versijas. Skirtingos ,to paties” protokolo versijos atsiranda dél aparatinés
jrangos skirtumy, pvz., greitesnio ausinimo BOND-III prietaisuose (protokolo etapai, kai skaidrés
ausinamos, paprastai yra trumpesni BOND-III protokolo versijose nei atitinkami etapai BOND-MAX
versijose). Kai kuriy protokolo versijy skirtumy negalima matyti programinés jrangos etapy sarase, pvz.

BOND-III protokolo versijose yra pasléptos baziniy skysciy roboty instrukcijos, kuriy néra BOND-MAX
prietaisuose.

Visose BOND sistemose yra BOND-III ir BOND-MAX visy i§ anksto nustatyty protokoly versijos. Taciau jei
prie sistemos pridedamas naujas prietaiso tipas, turite sukurti esamy naudotojo nustatyty protokoly
versijas naujam prietaiso tipui. Atlikite tai nukopijuodami (,importuodami*) atitinkama versijg i kito
protokolo ir jg redaguodami (Zr. toliau).
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7.4.4.1 Protokolo versijos importavimas

Norédami sukurti naujo tipo prietaiso protokolo versijg, vadovaukités toliau pateiktomis instrukcijomis.
Sis metodas taip pat gali biti naudojamas esamoms protokolo versijoms perrasyti, taciau paprastai to
neturéty bdti reikalaujama po pradinés konfigiracijos.
1. Lange Protocol setup (Protokolo sgranka) pasirinkite naudotojo protokolg, kurio nauja versijg
norite sukurti. Spustelékite Open (Atidaryti).
Atsidaro dialogo langas Edit protocol properties (Protokolo savybiy redagavimas).

2. Spustelékite Import protocol (Importuoti protokolg).
Atsidaro dialogo langas Import protocol (Importuoti protokol3).

3. Isskleidziamajame sarase Processing modules (Apdorojimo moduliai) pasirinkite nauja prietaiso
tipa.
Dialogo lange rodomy protokoly sgrasas atnaujinamas, kad bity rodomi tik protokolai su
pasirinkto prietaiso tipo versijomis.

4. Galite pasirinkti arba panaikinti pasirinkimg Preferred (Pageidaujamas), kad bity rodomi tik
pageidaujami arba visi protokolai.

5. Sarase pasirinkite protokolg, kurj norite kopijuoti, ir spustelékite Import (Importuoti).
Kad véliau bity lengviau konfigiruoti, pasirinkite protokolg, kiek jmanoma panasesnj j tg, kurio
nauja versijg kuriate. Pavyzdziui, pasirinkite protokolg, kuris naudoja tg paciag aptikimo sistema ir,
jei jmanoma, turi tg patj etapy skaiciy.
Uzdaromas dialogo langas Import protocol (Importuoti protokolg). Naujo prietaiso tipo dialogo

lango Edit protocol properties (Redaguoti protokolo savybes) skirtukas uzpildomas importuota
protokolo versija.

ﬁ Atnaujinamas tik pasirinkto prietaiso tipo skirtukas.

6. Redaguokite naujg protokolo versijg, kad ji atitikty esama (Zr. 7.4.1 - Protokolo etapy redagavimas).
Galite spusteléti tarp apdorojimo modulio skirtuky neprarasdami duomeny.

7. Spustelékite Save (Jrasyti).

t’ Naudotojas yra atsakingas uz tai, kad patikrinty, ar protokolai uztikrina vienodg abiejy tipy
apdorojimo moduliy dazyma.

7.4.5  Protokoly trynimas

Norédami panaikinti naudotojo protokolg, pasirinkite jj i$ sgraso lange Protocol setup (Protokolo sgranka)
ir spustelékite Delete (IStrinti).

IS anksto nustatyty Leica Biosystems protokoly (prasidedanciy zvaigzdute) istrinti negalima. Taciau galite
juos paslépti — atidarykite protokolus ir panaikinkite parinktj Preferred (Pageidaujamas), tada nustatykite
filtrg Preferred Status (Pageidaujama biisena) lange Protocol setup (Protokolo sgranka) j ,Preferred”
(Pageidaujamas).
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7.5 Protokolo ataskaitos

Protokolo ataskaitose pateikiama iSsami pasirinkty protokoly etapy informacija. Norédami sukurti
ataskaitg, pasirinkite protokolg i$ sgraso, esancio lange Protocol setup (Protokolo paruosimas), tada
spustelékite Report (Ataskaita). Jei sistemoje yra ir BOND-MAX, ir BOND-III prietaisai, pasirinkite norimos
protokolo versijos apdorojimo modulio tipg, tada spustelékite Generate report (Generuoti ataskaitg). Taip
pat galite pasirinkti dabartine arba anksciau naudotg protokolo versijg. Baige spustelékite Generate report
(Generuoti ataskaitg).

Ataskaita rodoma naujame lange. VirSutiniame deSiniajame ataskaitos kampe pateikiama informacija,
esanti Sioje lenteléje:

Laukelis LDescription” (Aprasas)
Vardas, pavardé Visas protokolo pavadinimas.
ID Unikalus protokolo identifikavimo numeris.
,Type” (Tipas) Protokolo tipas (zr. 7.1 - Protokolo tipai).
Sukdreé (kas) Asmens, sukurusio rodomga versijg, naudotojo vardas.
Sukdrimo laikas IS anksto nustatyty protokoly data ir laikas, kai protokolas buvo

importuotas atnaujinant duomeny bazés duomenis. Naudotojo nustatyty
protokoly sukdrimo data ir laikas.

Jstaiga Jstaigos pavadinimas, jvestas administracinio kliento lange Laboratory
settings (Laboratorijos nuostatos) (Zr. 10.5.1 - Laboratorijos nuostatos).

Dazymo busena Rolés, kurioms protokolas tinka, atsizvelgiant j dvigubg arba viengubg
dazyma (zr. 7.2.1.1 - Dazymo metodas).

Kiekvieno etapo ataskaitos turinyje rodoma Si informacija:

« Reagentas ir tiekéjas

« Etapo tipas (reagentas arba plovimas)

« Inkubavimo laikas

« ,Temperature” (Temperatira)

« Dozavimo tipas (apibiddina ,Covertile” padétj ir dozavimo kiekj — gali paprasyti jisy priezilros
atstovas)

Daugiau apie ataskaitos langg ir spausdinimo parinktis zr. 3.7 - Ataskaitos.
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7.6 IS anksto nustatyti protokolai

Tolesniuose skyriuose aprasomi i§ anksto nustatyti protokolai, kurie pateikiami kaip BOND programinés
jrangos dalis.

ISvardyti protokolai gali pasikeisti, jei jie bus atnaujinti pries kitg programinés jrangos leidima. Toliau
pateiktas sgrasas galioja paskelbimo metu.

o 7.6.1-Dazymo protokolai
o 7.6.2-1Sankstinio dazymo protokolai

7.6.1 Dazymo protokolai

Kiekvienas dazymo protokolas yra skirtas konkreciai BOND aptikimo sistemai.

ISsamios informacijos apie kiekvieng aptikimo sistema rasite prie kiekvieno gaminio pridedamoje
literatlroje arba apsilanke Leica Biosystems interneto svetainéje: www.LeicaBiosystems.com.

Siuos protokolus galite naudoti kaip pagrindinius savo pritaikyty protokoly kirimo blokus, naudodami
protokoly redagavimo funkcijas (zr. 7.3 - Naujy protokoly kdrimas ir 7.4 - Naudotojo protokoly
redagavimas).

Kai kurie toliau iSvardyti protokolai skirti naudoti su aptikimo sistemomis, kurios jisy regione gali neturéti
reguliavimo patvirtinimo. Sie protokolai nebus rodomi jiisy programinéje jrangoje.

7.6.1.1 IHC (imunohistochemija)

Pavadinimas Pageidautina Aptikimo sistemos pastabos
aptikimo sistema
*|HC Protocol B | ,Bond Intense R Biotino / streptavidino sistema, tinkama moksliniams
Detection” tyrimams, kuriems reikalingas atviras antriniy antikuny
(intensyvaus R pasirinkimas. Uztikrina peroksido blokavima, intensyvy

aptikimo sistema) DAB dazymga ir hematoksilino kontrastinj dazyma
(jskaitant mélyninima).

*|HC Protocol F. | ,Bond Polymer Didelés amplifikacijos aptikimo sistema be biotino,
Refine Detection” optimizuota naudoti BOND sistemoje. Suteikia rysky
(tikslaus polimery membrang suriSanciy antigeny nustatyma su didelio
aptikimo sistema) | intensyvumo dazymu.

*IHC Protocol H | ,Bond Oracle™ HER2| Visa HER2 aptikimo sistema, kurig sudaro HER2 pirminis

IHC System* antikdnas ir HER2 neigiama kontroliné medziaga, kartu
su labai jautria aptikimo sistema ,Compact Polymer”
pagrindu.

PASTABA:

prieinamumas Sistema apima HER?2 profiliui budingus objektinius

priklauso nuo stiklelius, leidzianCius sukurti visiSkai automatizuota,
reguliavimo nuosekly HER2 imunohistocheminj profilj iki kontrastinio
patvirtinimo. dazymo.
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Pavadinimas

Pageidautina
aptikimo sistema

Aptikimo sistemos pastabos

*|HC Protocol J

BOND ,Polymer
Refine Red
Detection”

Naudojimui in vitro, labai jautri ,Compact Polymer*”
sistema, uztikrinanti ryskiai raudong imuninj dazyma per
Sarmine fosfataze, taip pat hematoksilino kontrastinj
dazyma (jskaitant mélyninima).

*|HC Protocol K

,ChromoPlex™ 1
Dual Detection”
(100 testy)

Naudojimui in vitro, su audiniu susijusiems pelés ir triusio
IgG pirminiams antikinams aptikti.

Skirtas formalinu fiksuoto, parafinuoto audinio pjuviams
BOND sistemoje dazyti.

*|HC Protocol K

,ChromoPlex™ 1

Naudojimui in vitro, su audiniu susijusiems pelés ir triusio

- 50 testy Dual Detection” (50 | IgG pirminiams antikinams aptikti.
test
¥ Skirtas formalinu fiksuoto, parafinuoto audinio pjuviams
BOND sistemoje dazyti.
7.6.1.2 ISH

Pavadinimas

Pageidautina
aptikimo sistema

Aptikimo sistemos pastabos

* FISH Protocol
A

,Leica HER2 FISH
System” - 30 testy

PASTABA:
prieinamumas
priklauso nuo
reguliavimo
patvirtinimo.

Pilna dvigubo zondo ,LSI HER2/CEP17 FISH" sistema,
kurig sudaro ,RTU LSI HER2/CEP17" dvigubas zondas ir
plovimo tirpalas po hibridizacijos 2. FFPE Zmogaus
kraties vézio audiniy méginiuose aptinka HER2 geno
amplifikacijg per ,FISH". In vitro diagnostikai.

Pastaba: LSl ir CEP yra ,Abbott Molecular Inc.” prekiy Zenklai.
Visos teisés saugomos. Naudojamas pagal licencija.

*|SH Protocol A

BOND ,Polymer
Refine Detection”

Didelés amplifikacijos aptikimo sistema be biotino,
optimizuota naudoti BOND sistemoje. Aptinka RNR
naudodamas anti-FITC jungiklj.

*|SH Protocol B

BOND ,Polymer
Refine Detection”

Didelés amplifikacijos aptikimo sistema be biotino,
optimizuota naudoti BOND sistemoje. Aptinka DNR
naudodamas antibiotino jungiklj.
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7.6.2  ISankstinio dazymo protokolai

Protokolo tipas

Protokolo pavadinimas

Pastabos

Paruosimas

*Dewax

ParuoSiamuosiuose protokoluose naudojamas
»,BOND Dewax Solution®, kuris pasalina parafino
vaska, kuris naudojamas audiniui jtvirtinti ir
meéginiui rehidruoti.

*Bake and Dewax

Pries Salinant vaska, audinys kaitinamas, kad
pageréty jo sukibimas su skaidre.

Jei reikia daugiau informacijos, zr. 14.2.3 - Vasko
Salinimas ir kaitinimas

Terminis
apdorojimas

*HIER with ER1 or ER2

Silumos sukelto epitopy i$gavimo metu perpjautas
audinys veikiamas Sildomo buferinio tirpalo, kuris
padeda pakeisti audinio strukturos konformacija ir
pagerinti dazyma. Yra keletas i$ anksto nustatyty
parengiamojo terminio apdorojimo protokoly, kurie
skiriasi ilgiu ir naudojama temperatura.

Pirminis *Enzyme 1 Yra astuoni pirminio apdorojimo fermentu
apdorojimas rotokolai.
P ) *Enzyme 2 P
fermentu - S . .
Sie protokolai skiriasi priklausomai nuo naudojamo
*Enzyme 3 . N .
fermento ir inkubacijos laiko.
*Enzyme 5
ISH *Denaturation (10 min) Yra vienas (10 minuciy) i$ anksto nustatytas ISH

denatiiravimas

denatiravimo protokolas.

ISH hibridizacija

*ISH Hybridization (2Hr)
*ISH Hybridization (12Hr)

Yra du i$ anksto nustatyti ISH hibridizavimo
protokolai (2 valandy ir 12 valandy).
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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8. Reagenty valdymas
BOND valdiklyje

BOND sistema registruoja visus sistemoje naudojamus ne bazinius reagentus, sekdama kiekviena
reagento indg ir jo turinj. Tai taip pat leidzia nustatyti skaidriy rinkinius su nurodytais zymenimis, kad
pagreitintuméte atvejo kirima.

Sj skyriy sudaro $ios dalys:

« 8.1-Reagenty valdymo apzvalga
« 8.2-Reagento paruosSimo langas
o 8.3 -Reagenty atsargy langas
« 8.4-Reagenty rinkiniy langas
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8.1  Reagenty valdymo apzvalga

Reagenty valdymas BOND sistemoje apima atskiry reagenty detaliy nustatyma ir priezilrg, visy reagenty
pakety atsargy valdyma (i$skyrus bazinius reagentus) ir Zymeny rinkiniy, vadinamy ,rinkiniais”, skirty
naudoti kuriant skaidres, kirima.

Norédami atidaryti reagenty valdymo langus, kuriuose atliekamos Sios operacijos, funkcijy Feagent setup
juostoje spustelékite piktogramg Reagent setup (Reagento paruosimas). ﬂli

Spustelékite lango virsuje, kairéje esancias korteles, kad atidarytuméte reikiama langa (Setup
(Paruosimas), Inventory (Atsargos) arba Panels (Rinkiniai).

Reagent setup

m
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“C010 (5628 o1 Firiasy ar [ —— )
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O30 Ty am Primargarbbody  Leica
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“CO3E [EO3E4) €05 Primary artbsty L Mbticyilinna

“COT JLF5) “HEW® 07 Frimarpartbody Lo Wberosyalens
“Cytokmeatin 20 (a2 5) THH Primarparkbesy  Leca Msrseyulems
“Cytvdaeatin 31 FVET] R Prmargarthody  Leea Moiseyyiems
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“imemraghezun G (Patyciesl] g Primargarebesy  Lsics Mosayiems

R R R A A N N A S N S ST N

“Wedan A (4103 "Ml Frimarg arbbody Lk Mcimeyvieme.
*Magative "Hag Primary anbbody  Lat=salory Specited
[e——— Fomageni typm Sappime Frufuras stakis

pav. 8—1: Reagento paruoSimo langas

Lange Reagent setup (Reagento paruosimas) gali bti rodomas visas BOND sistemoje zinomy reagenty
sgrasas. ] sgrasg nejtrauktos jokios supakuotos reagenty sistemos, pvz., BOND aptikimo sistemos, bet
rodomi sistemose esantys reagentai. Jame taip pat yra misriy reagenty, kurie sumaiSomi apdorojimo
modulyje i$ aptikimo sistemy komponenty. Langas naudojamas reagenty savybéms perziuréti, naujiems
reagentams sistemoje kurti ir reagento parinktims nustatyti.

Priesingai, lange Reagent Inventory (Reagenty langas) rodomos reagenty sistemy atsargos ir atskirai
supakuoti reagentai. Bet kurio reagento ar sistemos tipo sgrase rodomos visos atsargos, taip pat
pateikiama informacija apie atskirus paketus.

Lange Reagent panels (Reagenty rinkiniai) galima sukurti zymeny rinkinius, kurie paprastai naudojami
kartu tam tikroms diagnozéms. Kuriant skaidre BOND programinéje jrangoje, skydelio pasirinkimas
sukuria skaidre kiekvienam skydelyje esanc¢iam zymeniui, o tai labai pagreitina §j procesa.

« 8.1.1-Bendra informacija

o 8.1.2-Teranostikos sistemos
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8.1.1 Bendra informacija

« 8.1.1.1 - Reagenty kategorijos

o 8.1.1.2-Reagenty darbo eiga

« 8.1.1.3 - Reagenty identifikavimas
o 8.1.1.4-Reagenty keitimas

8.1.1.1 Reagenty kategorijos

Be baziniy skysciy, BOND sistemoje gali biiti naudojamos keturios skirtingos skysciy ,pakety risys":
« BOND aptikimo sistemos: supakuoti aptikimo reagenty padéklai, skirti naudoti kartu su zymenimis,
kuriuos naudotojai pasirinktos skaidrés nustatymo metu

. ,Leica”teranostikos sistemos: supakuoti zymeny ir pagalbiniy bei aptikimo reagenty padéklai,
skirti padéti jvertinti pacientus, kuriems svarstoma skirti tam tikrg vaistg. Sistemose gali bati
valdymo slankikliy (zr. 14.1.2 - Teranostikos sistemos)

« BOND valymo sistemos: supakuoti valymo tirpaly padéklai, skirti naudoti prietaisy valymui (zr.
12.6.1 - Jsiurbimo zondo valymas)

« Reagenty laikymo indai: atskiri reagenty laikymo indai su Zymenimis (pirminiais arba zondy) arba
pagalbiniais reagentais — paruostuose naudoti arba atidarytuose laikymo induose (zr.
2.6.3 - Reagenty sistemos ir indai)

BOND aptikimo sistemos, valymo sistemos ir teranostikos sistemos bendrai vadinamos ,reagenty
sistemomis”.

,Zymuo" reiskia pirminj antikiing IHC arba zondg ISH.
Reagentai skirstomi j Sias ,reagenty rasis”:
« Pirminis: Zymens reagentas, naudojamas IHC

« Zondas: Zymens reagentas, naudojamas ISH

« Pagalbinis: visi nezymeny reagentai, naudojami audiniams apdoroti pries dazant zymeniu arba po
to

« MisSrus: pagalbiniai reagentai, sukurti vykdant protokolg i$ komponenty reagenty sistemoje arba i$
komponenty atskiruose laikymo induose. Niekada negali biti sumaisyty reagenty atsargy, taciau
jie turi bati sistemoje, kad bity galima juos jtraukti j protokolo veiksmus.

Reagenty ir reagenty sistemy sarasai languose Reagent Setup (Reagento paruosimas) ir Reagent
Inventory (Reagenty langas) gali bditi filtruojami pagal Sias klasifikacijas.
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8.1.1.2 Reagenty darbo eiga

Kad BOND sistema galéty naudoti reagenta, ji turi jj atpazinti atlikdama trijy etapy procesa:

1. Reagento tipas turi biti jtrauktas j reagenty sarasg lange Reagent Setup (Reagento paruosimas) —
visi Leica Biosystems paruosti naudoti reagentai ir daug Leica Biosystems pagalbiniy reagenty
(jskaitant esancius BOND aptikimo, teranostikos ir valymo sistemose) yra i$ anksto nustatyti,
taCiau naudotojai j sgrasa turi jtraukti kitus reagentus.

2. Gavus naujy atsargy, atskiros reagenty laikymo indo ir reagenty sistemos nuskaitomos j BOND
sistemg arba ,registruojamos”, siekiant jas jtraukti j atsargas.

1. Paruostas naudoti reagentas arba sistema jdedamas j reagenty padékla, kuriame BOND sistema jj
identifikuoja ir atnaujina atsargas, kai reagentas naudojamas.

BOND programiné jranga registruoja kiekvieno atskiro laikymo indo ir sistemos turinj, taip pat kiekvieno
reagento tipo bendrg kiekj. Leica Biosystems reagentams galite nustatyti pakartotinio uzsakymo ribg, kad
jspétumeéte, kai atsargy lygis Zemas. Zr. Minimaliy atsargy nuostatos keitimas, skiltyje 8.3.2 - Reagento
arba reagenty sistemos informacija

8.1.1.3 Reagenty identifikavimas

esantys laikymo indy priekyje, naudojami laikymo indams registruoti ir po registracijos juos identifikuoti
(zr. 8.3.3 - Reagenty ir reagenty sistemy registravimas). Trumpesni briksniniai kodai laikymo indy virsuje
(po dangteliais) koduoja unikalius paketo identifikatorius (UPI), kuriuos naudoja BOND sistema, kad
identifikuoty laikymo indus, kai Sie pakraunami j apdorojimo modulius. Naudokite UPI, norédami
neautomatiniu bldu nustatyti jdéta reagento laikymo indg, kuris nebuvo sékmingai nuskaitytas (zr.

5.1.3.5 - Neaptikty reagenty taisymas).

Reagenty sistemos identifikuojamos dviem briksniniais kodais padékly Sonuose. Sistemoms
uzregistruoti naudokite abu briksninius kodus ir identifikuokite jas po registracijos. Atskiry laikymo indy
reagenty sistemose virSuje ir priekyje yra UPI briksniniai kodai. BOND programiné jranga naudoja juos
sistemoms identifikuoti, kai jos jkeliamos j apdorojimo modulius, o jus turite juos jvesti, kad galétuméte

neautomatiniu badu identifikuoti laikymo indus, jei automatinis identifikavimas nepavyksta.

Informacijg apie bet kurj uzregistruotg reagentg ar reagenty sistema galite matyti bet kuriuo metuy,
pakartotinai nuskaitydami ilgg briksninj koda atskiry laikymo indy Sonuose arba du bruksninius kodus
reagenty sistemy Sonuose.

Jei paketas nebus nuskaitytas, atidarykite dialogo langg Manual ID entry (Neautomatinis ID jvedimas)

Search
spustelédami piktograma Search (leska) funkcijy juostoje arba mygtuka Enter ID (Jveskite ID)
lange Reagent Inventory (Reagenty langas).

Jveskite paketo ID ir spustelékite Validate (Patvirtinti) (jei naudojate reagenty sistemas, jvede kiekvieng
briikéninj kodg spustelékite Validate (Patvirtinti)). Atsidarys laikymo indas arba sistema dialogo lange
Reagent inventory details (Reagenty atsargy informacija) arba Reagent system inventory details
(Reagenty sistemos atsargy informacija).
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8.1.1.4 Reagenty keitimas

Pries pradedant apdorojimg, j apdorojimo modulj turi bati jdétas pakankamas visy reikalingy reagenty
kiekis. TacCiau kartais, kai reikia, i$ pradziy jdétas reagentas gali buti neprieinamas. Taip gali atsitikti dél to,
kad operatorius iSémé reagento padéklg arba reagento laikymo inde i$ tikryjy buvo maziau reagento, nei
buvo nustatyta i$ pradziy. Jei taip atsitinka, BOND sistema bandys pakeisti trikstamg reagentg to paties
tipo reagentu is kitos laikymo indo. BOND sistema naudoja Sias taisykles keisdama nepasiekiama
reagenta:
« IS pradziy sistema bando pakeisti trikstama reagentg to paties tipo reagentu is tos pacios
reagenty sistemos.
Jei pasiseks, ciklas bus tesiamas be jspéjimo.
« Tada sistema bando pakeisti trikstama reagentg kitu, to paties tipo ir turinciu tg patj partijos
numerj.
Jei pasiseks, ciklas bus tesiamas be jspéjimo.
« Tada sistema bando pakeisti trikstama reagenta kitu, to paties reagento tipo ir turinCiu bet kokj
partijos numer;j.
Jei pavyks, ciklas bus tesiamas, bet paveiktose skaidrése bus pranesta apie jvykj.

« Jeireagento pakeisti nejmanoma, jis bus pakeistas baziniu reagentu visoms paveiktoms
skaidréms iki ciklo pabaigos.
Ciklas bus tesiamas, bet paveiktose skaidrése bus pranesta apie jvykj.

« Jei paveiktos visos skaidreés ir jas reikia pakeisti baziniu reagentu, ciklas bus nutrauktas.

8.1.2 Teranostikos sistemos

sLeica” teranostikos gaminiai, skirti BOND, sudaryti i$ reagenty sistemy ir gali turéti kontroliniy skaidriy.
Taip pat reikalingi standartiniai baziniai reagentai ir, kai kuriose sistemose, pagalbiniai reagentai.

Visada vadovaukités instrukcijomis, pateiktomis kartu su teranostikos sistemomis, ir atkreipkite démes;j j
Siuos dalykus:

« Kontrolinés skaidrés, tiekiamos su BOND Oracle™ HER2 IHC sistema, vadinami ,Oracle”
kontrolinémis skaidrémis ir skiriasi nuo vidaus kontroliniy skaidriy, naudojamy ,Oracle” dazymo
ciklams:

« Vidaus kontrolinés skaidrés sukuriamos programinéje jrangoje naudojant standartines
Tissue type (Audinio tipas) ir Marker (Zymuo) nuostatas dialogo lange Add slide (Pridéti
skaidre), bet ne parinktj Oracle control (,Oracle” kontroliné skaidé).

« ,Oracle” kontrolinés skaidreés turi biti nustatytos naudojant parinktj Oracle control (,Oracle”
kontroliné skaidré) kartu su atitinkama parinktimi Tissue type (Audinio tipas).

« ,Oracle” kontrolines skaidres galima naudoti tik su konkrecia sistema, kurioje jos sukurtos.
« ,Oracle” skaidriy etiketése naudojami specialis ,Oracle” etikeCiy Sablonai, nustatyti
administravimo kliento lange Labels (Etiketés) (zr. 10.3 - Etiketés ).
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8.2 Reagento paruosimo langas

Lange Reagent setup (Reagento paruosimas) rodomas visy BOND programinei jrangai Zinomy reagenty
sgrasas, jskaitant tuos, kurie yra reagenty sistemose, ir reagentus, sumaisytus apdorojimo modulyje i$
reagenty sistemos komponenty. Visi BOND paruosti naudoti pagrindiniai reagentai yra i§ anksto nustatyti
sgrase (ir jy negalima pasalinti), taip pat kaip ir BOND paruosti naudoti ISH zondai ir daug bendry Leica
Biosystems pagalbiniy reagenty.

Po lentele esantys filtrai leidzia nustatyti rodomo reagento tipg. Negalite filtruoti pagal paketo tipus, bet
galite pagal reagenty tipus (pagrindiniai, zondai, pagalbiniai, misris reagentai, ,Oracle” reagentai ir
lygiagretis dvigubo dazymo pagrindiniai ir zondai) ir pagal tiekéjg bei pageidaujama bisena.

Virs lentelés esantys mygtukai leidzia: jtraukti j sgrasg naujy reagenty; atidaryti lenteléje pasirinktg
reagentg norint perzitréti ar redaguoti jo informacijg; arba itrinti lenteléje pasirinktg reagenta (galite
iStrinti tik ne Leica Biosystems reagentus).

Negalite registruoti reagenty, kurie néra Cia iSvardyti, arba naudotojo nustatyty reagenty, kurie neturi
pageidaujamos biisenos.

Lenteléje pateikiama tokia informacija apie kiekvieng reagenta:

»,Name" Visas reagento pavadinimas.

(Pavadinimas) Pradinis ,*" simbolis rodo i$ anksto nustatytg Leica Biosystems reagenta.
»Abb. name" Trumpas reagento pavadinimas, naudojamas skaidriy etiketése ir biisenos
(Sutrump. lange.

pavadinimas)

,Type” (Tipas) Reagento tipas, pvz., pagrindinis.
»Supplier” Reagento tiekéjo pavadinimas.
(Tiekéjas)

,Pref.” (Pageid.) Pazyméti (pageidaujami) Zymenys yra jtraukti j skaidriy konfigdracijos
sgrasus kitose BOND programinés jrangos vietose.

Redaguojamos reagento savybeés
Be pavadinimo ir tiekéjo informacijos, reagenty redagavimo parinktys yra Sios:

1. Dél zymeny

i. protokolai, pasirinkti pagal numatytgsias nuostatas, kai skaidrés kirimo metu pasirinktas
zymuo (zZr. 6.5.2 - Objektinio stiklelio kirimas). Jvairls protokolai gali biti nustatyti vieno
Zzymens taikymui ir pirmai bei antrai dvigubo dazymo serijoms:
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Pageidaujama biisena — kuriant skaidre i§skleidziamajame sgrase Marker (Zymuo) rodomi
tik pageidaujami zymenys (zr. 6.5.2 - Objektinio stiklelio kiirimas) ir sgrasas Available
markers (Prieinami Zymenys) dialogo lange Reagent panels properties (Reagento rinkiniy
ypatybés) kuriant rinkinj (zr. 8.4.1 - Rinkinio kdirimas). Reagenty lango sgrasai taip pat gali
biti filtruojami pagal Sig savybe;

pavojinga blisena — Zymenys, pazyméti kaip pavojingi, iSplaunami j pavojingas atliekas. Sios
nuostatos negalima keisti i$ anksto nustatyty reagenty atveju.

2. Pagalbiniams reagentams

Zr. dalis:

baziniai reagentai, kurie yra suderinami su reagentu — BOND sistema automatiskai apsaugo
nuo nesuderinamy pagalbiniy ir baziniy reagenty salycCio;

. pageidaujama biisena — pagal Sig savybe galima filtruoti reagenty lango sarasus;
iii.

pavojinga busena — reagentai, pazymeéti kaip pavojingi, iSplaunami j pavojingas atliekas.
Sios nuostatos negalima keisti i$ anksto nustatyty reagenty atveju.

« 8.2.1-Reagento pridéjimas arba redagavimas
o 8.2.2 - Reagento naikinimas

8.2.1

Reagento pridéjimas arba redagavimas

Norédami jtraukti reagentus j sgrasg, lange Reagent setup (Reagento paruosimas) spustelékite Add
(Pridéti). Programinéje jrangoje BOND bus rodomas dialogo langas Add reagent (Pridéti reagentg). Zr.

pav. 8-2.
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pav. 8—2: Reagento dialogo lango pridéjimas
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Norédami pakeisti esamo reagento informacijg, pasirinkite jj ir spustelékite Open (Atidaryti) arba dukart
spustelékite reagenta. Atsidaro dialogo langas Edit reagent properties (Reagento ypatybiy redagavimas)
Tai tas pats, kas dialogo langas Add reagent (Pridéti reagentg), kuriame jvesta iSsami pasirinkto reagento
informacija.

Norédami pridéti arba redaguoti reagentus, vadovaukités Siomis instrukcijomis:

1.

o

Jei pridedate naujg reagenta, lauke Name (Pavadinimas) jveskite aprasomajj pavadinima.
Nauji reagentai negali prasidéti simboliu ,*“, kuris skirtas Leica Biosystems reagentams.

Bikite atsargus ir nenaudokite pavadinimo, dél kurio Sis reagentas gali biti supainiotas su kitu
kuriant protokolus ar skaidres.

Naujiems reagentams jveskite trumpajj pavadinima lauke Abbreviated Name (Sutrumpintas
pavadinimas). Sutrumpinti pavadinimai gali bGti ne ilgesni nei astuoni simboliai.

Sis pavadinimas rodomas skaidriy piktogramose, lange Status (Biisena) ir yra spausdinamas ant
skaidriy etikecCiy.

Jei BOND sistema prijungta prie LIS, jveskite LIS naudojamo reagento pavadinimg lauke Public
name (Viesasis pavadinimas) (netaikoma pagalbiniams reagentams).

Jei kuriate naujg reagenty, iSskleidziamajame sarase Type (Tipas) pasirinkite reagento tipa.
Dialogo langas keiciasi priklausomai nuo pasirinkto tipo.

Lauke Supplier (Tiekéjas) jveskite reagento tiekéjo pavadinima.

Jei reagentas yra zymuo (t. y. pagrindinis antikiinas arba RNR ar DNR zondas), pasirinkite
numatytuosius protokolus, kuriuos naudosite jvairiy tipy dazymui, kurio metu naudojamas Sis
Zymuo.

Lauke Single/double stain (Viengubas / dvigubas dazymas) pasirinkite Single/Sequential DS
(Viengubas / nuoseklusis dvigubas daZzymas), kad nustatytuméte numatytuosius protokolus
Zymenims atliekant vienkartinius dazymus, korteléje Single (Viengubas). Nuosekliojo dvigubo
dazymo cikly zymenims nustatykite numatytuosius protokolus pirmam ir antram ciklui kortelése
First (Pirmas) ir Second (Antras).

Pasirinkite Parallel DS (Lygiagretusis dvigubas dazymas), kad nustatytumeéte numatytuosius
protokolus Zymenims lygiagreciojo dvigubo dazymo ciklams.

Jei reagentas yra RNR arba DNR zondas, visose pirmiau pateiktose kortelése rodomi papildomi
protokolai (denatdracija ir hibridizacija).

IS anksto nustatytiems BOND Zymenims paspauskite Restore factory default protocols (Atkurti
gamyklinius numatytuosius protokolus), jei norite grazinti protokoly gamyklines numatytgsias
nuostatas, rekomenduojamas zymeniui (jei norite atkurti gamyklines numatytgsias nuostatas,

7. Tik jei naudojate naudotojo sukurtg pagalbinj reagentg, patikrinkite bazinio tirpalo suderinamuma

ir, jei reikia, jj pakoreguokite.
Pagal numatytgsias nuostatas daugumos sistemy sgrase Compatible bulks (Suderinami baziniai
tirpalai) bus rodoma ,BOND Wash Solution” (*BWash) ir dejonizuotas vanduo (*DI). Tai reiskia, kad
bet kuris i$ Siy tirpaly bus naudojamas skysciy sistemoje reagentui traukti ir siurbti. Nors baziniai
tirpalai neturéty tiesiogiai liestis su pagalbiniu reagentu, siurbimo zondas gali Siek tiek liestis.
Norédami iSvengti bet kokio sglycio, pasirinkite bazinj tirpalg, kuris neturi liestis su reagentuy, ir
spustelékite <<, kad perkeltuméte jj j sgrasg Available bulks (Galimi baziniai tirpalai).
Turi biti bent vienas suderinamas bazinis tirpalas.
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rezultatai ir galima pazeisti apdorojimo modulj. Susisiekite su Leica Biosystems,

2 Jei nesuderinami tirpalai sgveikauja tarpusavyje, gali biti gauti prasti dazymo
kad nustatytuméte, ar tirpalai suderinami.

8. Jei norite naudoti Zymenis, spustelékite Preferred (Pageidautinas), kad skaidriy paruosimo dialogo
languose buty rodomas pirminis tirpalas arba zondas.

Pagalbiniams reagentams biisena Preferred (Pageidautinas) naudojama tik sgraso filtruose,
languose Reagent Setup (Reagento paruosimas) ir Inventory (Atsargos).

9. Jei norite, kad reagentas buty nuplautas j pavojingy atlieky laikymo inda, spustelékite Hazardous
(Pavojingas).

10. Spustelékite Save (Jrasyti), kad jtrauktuméte informacijag apie reagentg j BOND sistema.

Spustelékite Cancel (AtSaukti) bet kuriuo proceso metu, kad iSeituméte neatlike jokiy pakeitimy.

8.2.2  Reagento naikinimas

Norédami panaikinti reagenta, pasirinkite jj i$ sgraso lange Reagent setup (Reagento paruosimas) ir
spustelékite Delete (IStrinti). IS anksto nustatyty Leica Biosystems reagenty (prasidedanciy zvaigzdute)
iStrinti negalima.

Kai trinate reagento informacijg, pasalinate ir Sio reagento pakety atsargy informacijg. Negalite atkurti
iStrinty reagenty ar atsargy informacijos.

Jei anksc¢iau naudotas reagentas nebereikalingas, geriau pazymeéti jj kaip nepageidaujama, o ne istrinti.
Reagentas pasalinamas i$ daugumos programinés jrangos langy, taciau islieka sistemoje.
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8.3  Reagenty atsargy langas

Lange Reagent Inventory (Reagenty langas) pateikiami visi reagentai ir reagenty sistemos, kurios kada
nors buvo uzregistruotos BOND sistemoje, ir dabartinis jy atsargy lygis. Naudokite langg atsargoms

perzitréti ir tvarkyti.

Reagent setup

o ] oo J sonan |

pav. 8—-3: Langas Reagent Inventory (Reagenty langas)
Leica Biosystems reagentai, kuriy atsargy lygis yra mazesnis nei minimalus, lange parySkinami raudonai.
Po lentele esantys filtrai leidzia nustatyti rodomo reagento ar sistemos tipa.

BOND aptikimui, ,Oracle” ir valymo sistemoms - pasirinktoms filire Package type (Paketo tipas) — galite
filtruoti tik pagal Inventory status (Atsargy biisena), kad perzilrétumeéte visas registruotas sistemas, tik
tas, kurios yra atsargose, arba tas, kurios yra mazesnés uz pakartotinio uzsakymo lygj.

Atskiry reagenty talpykly atveju taip pat galite filtruoti pagal Supplier (Tiekéjas), Preferred status
(Pageidaujama biisena) ir Reagent type (Reagento tipas), kad perzitrétumeéte ,Primaries” (Pagrindiniai),
,Probes” (Zondai), ,Parallel DS Primaries” (Lygiagreciojo dvigubo daZzymo pagrindiniai), ,Parallel DS
Probes” (Lygiagreciojo dvigubo dazymo zondai), ,Ancillaries” (Pagalbiniai) arba ,All” (Visi) reagentai.
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Priklausomai nuo reagento tipo, gali biti rodoma toliau pateikta informacija arba jos dalis.

,Name”
(Pavadinimas)

»Supplier”
(Tiekéjas)

.Type" (Tipas)

Katalogo Nr.

Kiek. (ml)

Lik. ciklai

Like iSvalymai

Min. (ml)

Min. (ciklai)

Min. (valymai)

Visas reagento pavadinimas.

Reagento tiekéjo pavadinimas. Nerodoma reagenty sistemoms.

Reagento tipas, pvz., pagrindinis. Nerodoma reagenty sistemoms.

Reagento katalogo numeris, kurj reikia nurodyti uzsisakant i$ naujo.
Nerodomas reagenty sistemoms (stulpelis yra, bet visos reikSmés yra
tuscios).

Bendras turimas reagento kiekis. ] jj jeina visi registruoti reagenty paketai,
nesvarbuy, ar jie Siuo metu jdéti j apdorojimo modulj, ar ne (zr.
8.3.1 - Reagento kiekio nustatymas).

,O0racle” sistemose - sistemoje likusiy cikly skaicius.
Valymo sistemose likusiy iSvalymy skaicius.

Tik Leica Biosystems reagentams, atsargy kiekis, kurj pasiekus busite
paraginti i$ naujo uzsakyti (zr. 8.3.2.1 - Minimaliy atsargy nuostatos
keitimas).

,0racle” sistemose - likusiy cikly skaicius, kurj pasieke busite paraginti
atlikti uzsakyma (zr. 8.3.2.1 - Minimaliy atsargy nuostatos keitimas).

Valymo sistemose — likusiy valymy skaicius, kurj pasieke busite parangit
atlikti uzsakyma (zr. 8.3.2.1 - Minimaliy atsargy nuostatos keitimas).

Valdymo mygtukai virs reagenty lentelés leidzia valdyti reagenty atsargas.

« Spustelékite Details (ISsami informacija) norédami pamatyti informacijg apie atskirus pasirinkto
reagento tipo reagenty paketus ir nustatyti jy parinktis. Daugiau informacijos zr. 8.3.2 - Reagento
arba reagenty sistemos informacija.

« Spustelékite Enter ID (Jvesti ID), kad pridétuméte reagento atsargas prie sistemos dialogo lange
Manual ID entry (Neautomatinis ID jvedimas), kai rankinis skaitytuvas negali automatiskai atpazinti
ID. Daugiau informacijos zr. 8.3.3 - Reagenty ir reagenty sistemy registravimas.

« Spustelékite Details report (Informacijos ataskaita) kad sukurtumeéte ataskaitg apie Siuo metu
lenteléje iSvardytus reagentus arba reagenty sistemas. Zr. 8.3.4 - I$samios atsargy informacijos

ataskaita.

« Spustelékite Reagent usage (Reagenty naudojimas), kad sugeneruotuméte nurodyto laikotarpio
reagento naudojimo ataskaitg. Zr. 8.3.5 - Reagento naudojimo ataskaita

Taip pat zr. 8.3.1 - Reagento kiekio nustatymas, kur rasite bendrg aprasyma, kaip BOND seka reagenty

atsargas.
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8.3.1 Reagento kiekio nustatymas

BOND sistema naudoja du metodus reagento kiekiui reagento padékle esanciuose laikymo induose
nustatyti: apskaiCiuoja kiekj pagal pradinj kiekj ir vélesnj naudojimg, ir matuoja jj tiesiogiai naudodama
skyscio lygio jutimo (LLS) sistema.

Kiekis apskaiCiuojamas remiantis pradiniu reagento kiekiu, atimant reagenta, kai jis iSleidziamas, ir
pridedant kai jis papildomas (atviri laikymo indai). Neatitikimy gali atsirasti, jei reagentas prarandamas dél
garavimo arba issiliejimo.

LLS sistema yra integruota j jsiurbimo zonda. Ji nustato reagento kiekj aptikdama reagento aukstj, kai
jsiurbimo zondas panyra j lakymo indus. Pagal numatytgsias nuostatas LLS kiekio matavimas (daznai
vadinamas ,pamerkimo tyrimu*) automatiskai atliekamas jvairiomis sglygomis, pavyzdziui, kai laikymo
indas nebuvo matuojamas ilgiau nei 30 dieny. Reagentas gali buti iSgaraves arba laikymo indas
naudojamas kitoje sistemoje. Sie numatytieji jmerkimo testai yra suplanuoti, jei jie neuzdels apdorojimo,
todél gali biti, kad reagento, kuris i$ pradziy buvo prieinamas, kiekis véliau gali pasirodyti esgs
nepakankamas suplanuotiems ciklams. Kai taip nutinka, jsijungia pavojaus signalas ir operatorius turi
arba papildyti laikymo indg (tik atidarytg) arba uztikrinti, kad yra tinkamas alternatyvus reagentas (zr.
8.1.1.4 - Reagenty keitimas).

Pasirinktinai galite nustatyti, kad BOND sistema atlikty laikymo indy jmerkimo testus pries$ kiekvieng
apdorojimo ciklg. Tai nustatoma atskirai atviriems laikymo indams, paruostiems naudoti laikymo indams
ir reagenty sistemoms. Nustatymas uztikrina, kad reagento uztekty iki prasidéjusiy cikly pabaigos, taCiau
dél jo uzdelsiamas apdorojimas, kol atliekami jmerkimo testai. Nustatykite Sias parinktis administravimo
kliento skydelyje Laboratory settings (Laboratorijos nuostatos) (zr. 10.5.1 - Laboratorijos nuostatos).

8.3.1.1 Aptikimo sistemy ataskaity teikimo apimtis

Kad BOND aptikimo sistemoms nurodytos apimtys buty panasios j tas, apie kurias pranesta atskiriems
indams (kad bity galima jreiksminti skaidriy, kurioms gali biti naudojama aptikimo sistema, skaiciy),
sistemy kiekiai nurodomi mililitrais, skaiCiuojant vienam laikymo indui. Taciau kadangi aptikimo sistemas
sudaro skirtingy kiekiy laikymo indai, turi biti taikoma kiekio pranesimo taisyklé, aprasyta Siame skyriuje.

Atminkite, kad Si taisyklé netaikoma ,Oracle” arba valymo sistemoms, kurios atitinkamai pranesa apie
likusiy paleidimy arba valymy skaiciy.

Aptikimo sistemoms kiekis nurodomas atsizvelgiant j didziausig atskirg laikymo indg sistemoje.
Pavyzdziui, jei didziausiame laikymo inde yra 30 ml, sistemos kiekis nurodomas lyginant su 30 ml. BOND
programiné jranga daro prielaidg, kad visi laikymo indai naujose sistemose yra pilni, todél pirma kartg
registruojant sistema, kurios didziausia talpa yra 30 ml, yra 30 ml kiekio.

Kai reagentas naudojamas, nurodyta reikSmé yra laikymo indo, kurio santykinis kiekis yra maziausias,
kiekis. Jei Sio laikymo indo kiekis nesutampa su didziausio indo sistemoje kiekiu, tada reikSme
normalizuojama pagal didziausio laikymo indo kiekj. Pavyzdziui, sistemoje su keliais 30 ml ir dviem 2,4 ml
talpos laikymo indais gali buti, kad viename i$ 2,4 ml talpos laikymo indy, palyginti su pradiniais kiekiais,
yra maziausiai reagento. Jei jo liko 1,2 ml (pusé pradinio kiekio), tada visos sistemos kiekis nurodomas
kaip pusé 30 ml, t. y. 15 ml.

182 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



8. Reagenty valdymas (BOND valdiklyje)

8.3.2  Reagento arba reagenty sistemos informacija

Norédami pamatyti iSsamig informacijg apie atskirus reagento ar reagenty sistemos paketus, dukart
spustelékite reagento tipg lenteléje Reagent inventory (Reagenty langas) arba pazymékite jj ir spustelékite
Details (ISsami informacija).
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pav. 8—4: Dialogo langas Reagent inventory details (Reagenty atsargy informacija)

Atsargy informacijos dialogo lange rodomas kiekvienas atskiras pasirinkto reagento arba sistemos
paketas. Dialogo laukai ir parinktys skiriasi priklausomai nuo reagento paketo tipo ir tiekéjo. Pagal
numatytasias nuostatas rodomi tik paketai su turimu reagentu, kurio galiojimo laikas nepasibaiges. Taip
pat galite rodyti tuscius paketus (kuriy galiojimo laikas nepasibaiges) arba visus paketus, kuriy galiojimo
laikas pasibaigé praéjusj ménesj — dialogo lange atitinkamai pasirinkite Available (Galimi), Empty (Tusti)
arba Expired (Pasibaige).

Reagento Package name (Paketo pavadinimas) rodomas visiems reagenty pakety tipams. Papildomai,
BOND reagentai rodo Catalog N° (Katalogo Nr.) pakartotinio uzsakymo tikslais, ir BOND reagentai (bet ne
sistemos) taip pat turi Packagename (Paketo pavadinimas), kuris apima paketo dydj.

BOND reagentai ir sistemos taip pat turi laukg Minimum stock (Minimalios atsargos), kuriame rodomas
atsargy lygis, kurj pasieke bisite paraginti i$ naujo uzsakyti reagentg (zr. 8.3.2.1 - Minimaliy atsargy
nuostatos keitimas).

Naudodami rankinj skaitytuvg galite nuskaityti registruoto reagento laikymo indo arba reagenty sistemos
Soninj (-ius) briksninj (-ius) kodg (-us), kad paleistuméte atsargy informacijos dialogo langa. Nuskaitytas
atsargy elementas bus paryskintas iSsamios informacijos lenteléje, o filtrai Show (Rodyti) (Available
(Galimi), Empty (Tusti) arba Expired (Nebegaliojantys)) bus automatiskai nustatyti.
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Dialogo lange esancioje lenteléje pateikiama tokia informacija apie kiekvieng reagento paketa:

UPI Unikalus paketo atpazinimo kodas (Zr. 8.1.1.3 - Reagenty identifikavimas).
Partijos Nr. Paketo partijos numeris.

Galiojimo laikas Paketo galiojimo laikas. Po Sios datos pakety naudoti negalima.

Registruotas Data, kai paketas pirma kartg buvo uzregistruotas BOND sistemoje.

Pirma karta Data, kai paketas pirma kartg panaudotas BOND sistemoje.

naudotas

Pazymétas Data, kai paketas buvo pazymeétas kaip tuscias. Jg gali nustatyti programiné
tuscias jranga automatiskai arba neautomatiskai (zr. 8.3.2.3 - Paketo Zyméjimas

tusciu arba netusciu).

Pradinis kiek. (ml) Reagento kiekis, kuris buvo naujame, pilname pakete.
Nerodoma reagenty sistemoms.

Kiek. (ml) Dabartinis reagento kiekis laikymo inde. Aptikimo sistemoms Zr.
8.3.1.1 - Aptikimo sistemy ataskaity teikimo apimtis.

Papildymas (ml) Atviriems laikymo indams - likes reagento kiekis, kurj galima panaudoti
laikymo indui papildyti.

Like iSvalymai Valymo sistemoms - valymy, kuriuos galima atlikti su likusiu reagentu,
skaiCius.

Like ciklai ,20racle” sistemoms — cikly, kuriuos galima atlikti su likusiu reagentu,
skaicius.

Atsargy informacijos dialogo languose esantys mygtukai leidzia konfigUruoti jvairig atsargy informacija
(tinkamg paketo tipui) ir sukurti konkretaus reagento ar sistemos informacijos ataskaitg. Toliau
pateiktuose skyriuose aprasytos konfigdracijos ir ataskaitos parinktys.

8.3.2.1 Minimaliy atsargy nuostatos keitimas

IS anksto nustatytiems Leica Biosystems reagentams ir reagenty sistemomes gali buti nustatytas
»minimalus atsargy lygis“. Jei visos reagento atsargos nukrenta Zemiau nustatyto lygio, reagentas lange
Reagent Inventory (Reagenty langas) paryskinamas raudonai, kad naudotojas uzsisakyty daugiau
reagento arba sistemos.

Norédami pakeisti minimaliy atsargy nuostatg, spustelékite Set minimum stock level (Nustatyti minimaly
atsargy lygj). ISSokanciame dialogo lange jveskite reikiamg minimaly atsargy lygj lauke Minimum Stock
(Minimalus atsargy kiekis). Priklausomai nuo paketo tipo, naudokite mililitrus, ciklus arba valymus.
Spustelékite OK (Gerai).

8.3.2.2 Reagento ataskaita

Spustelékite Details report (Informacijos ataskaita), kad sukurtuméte tik pasirinkto reagento arba
reagenty sistemos ataskaitg. Daugiau informacijos rasite 8.3.4 - ISsamios atsargy informacijos ataskaita.
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8.3.2.3 Paketo zyméjimas tusciu arba netusciu

Galite pazyméti reagento paketg kaip tuscia, pavyzdziui, kai jj iSmetate pries$ visiSkai sunaudodami.
Norédami tai padaryti, lenteléje pasirinkite paketg, tada spustelékite Mark as empty (Pazyméti kaip
tuscig). Programiné jranga jraso dabartine datg lauke Marked empty (Pazyméta tuscia).

Norédami atkurti tusCiu pazyméta reagento paketa, pasirinkite jj lenteléje ir spustelékite Mark not empty
(Pazymeéti kaip netus¢ig). Tai galima padaryti tik tada, kai paketas néra jkeltas j apdorojimo modulj. Ant
paketo rodomas reagento kiekis, kuris buvo pakete prie$ pazymint jj tusciu.

Pasirinkite virs lentelés esantj pasirinkimo mygtuka Empty (Tuscias), kad bty rodomi elementai,
pazymeéti kaip tusti.

8.3.2.4 Atviro reagento laikymo indo papildymas

Galite pakartotinai naudoti BOND atidarytus reagenty laikymo indus, kad paskirstytumeéte iki 40 ml
konkretaus reagento. Jei uzpildote mazesnius kiekius nei laikymo indo kiekis, laikymo indy papildymo
karty skaicius neribojamas.

Norédami uzpildyti atidarytg indg, vadovaukités toliau pateiktomis instrukcijomis.

1. ] laikymo inda jpilkite reikiama reagento kiekj.

2. Nuskaitykite laikymo indg (kaip aprasyta 8.3.3 - Reagenty ir reagenty sistemy registravimas), tada
spustelékite Refill (Papildyti).
Papildymo mygtukas nebus pasiekiamas, jei j indg jpylus daugiau reagento, bity vir§yta 40 ml riba.

3. Nustatykite naujo reagento galiojimo data.

6 Atkreipkite démes;j, kad pripildZius atvirg laikymo indg (pirmg kartg arba pakartotinai), programiné jranga
daro prielaidg, kad laikymo indas yra pripildytas iki didziausio galimo to laikymo indo kiekio, t. y. kiekio
(ml), kurj nurodé naudotojas, kai naudojamas reagentas buvo pirma kartg uzregistruotas, arba kiekis,
gaunamas esama kiekj sudéjus su likusiu leistinu papildymo kiekiu. Jei reikia, nurodytas kiekis
koreguojamas atliekant jmerkimo testa. Tai gali nejvykti, kol laikymo indas naudojamas.

0 Kiekvienas atidarytas laikymo indas uzfiksuojamas konkrec¢iam reagentui pirma kartg registruojant.
Kaskart papildant kiekvienme atidarytame laikymo inde turi biti naudojamas tas pats reagentas.
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8.3.3 Reagenty ir reagenty sistemy registravimas

Uzregistravus reagento paketg, jis jtraukiamas j atsargas. Reagentas turi biti pateiktas lange Reagent
Setup (Reagento paruosimas), kad galétuméte uZregistruoti jo paketa.

Pries naudodami reagenty paketus, turite juos uzregistruoti BOND-IIl arba BOND-MAX prietaisuose.

Jei j apdorojimo modulj jdésite neregistruota reagento inda, programiné jranga jo neatpazins ir parodys
e i
informacine piktograma U toje reagento padétyje, lange System status (Sistemos biisena).

BOND programiné jranga seks reagento naudojima ir jspés, kai reagentg reikés pakeisti.

Nebandykite papildyti paruosSto naudoti BOND reagento indo, nes BOND programiné jranga atpazins, kad
tai panaudotas indas, ir atsisakys jj naudoti.

Jeigu BOND neatpazjsta naujo reagento paketo, kurj nuskaitote norédami jj uzsiregistruoti, gali bati, kad
nejdiegtas naujausias ,BOND Data Definitions” (BDD) failas; internete paieskokite naujausio BDD failo,
tada atsisiyskite jj ir jdiekite (per administravimo kliento langg BDD update (BDD naujinimas)), jei jo
,duomeny versija“ yra naujesné nei nurodyta dialogo lange About BOND (Apie). Jdiege naujausig BDD
failg, i$ naujo paleiskite klinikinj klientg ir bandykite dar kartg registruoti naujg reagento indg arba reagenty
sistema.

Jvairiy rusiy reagenty pakety registravimo biudai aprasyti Siose dalyse:

« 8.3.3.1 - Reagenty sistemy registravimas

o 8.3.3.2-BOND paruosty naudoti reagenty registravimas
o 8.3.3.3 - Neparuosty naudoti reagenty registravimas

o 8.3.3.4 - Neautomatinis ID jvedimas
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8.3.3.1 Reagenty sistemy registravimas

Norédami uzsiregistruoti BOND aptikimo, teranostikos ar valymo sistema, nuskaitykite du braksninius
kodus, esancius reagento padéklo Sone.

Kai kuriose reagenty sistemose ant reagento padéklo yra tik vienas bruksninis kodas, pavyzdziui,
sistemose, kuriose yra tik vienas arba du laikymo indai.

Programiné jranga parodys reagenty sistemos dialogo langa Add reagent system (Pridéti reagenty
sistema).

JSPEJIMAS: Lazerio pavojus. Galimas sunkus akiy pazeidimas.
Venkite tiesioginio akiy ir lazerio spindulio kontakto.

pav. 8—5: BOND aptikimo sistemos registravimas

Patikrinkite, ar iSsami informacija dialogo lange atitinka iSsamiag paketo informacija, tada spustelékite OK
(Gerai).

ﬁ Nebandykite registruoti atskiry reagenty laikymo indy, kurie yra reagenty sistemos dalis.
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8.3.3.2 BOND paruosty naudoti reagenty registravimas

Norédami uzsiregistruoti BOND paruosto naudoti reagento paketg, nuskaitykite briksninj koda, esantj
laikymo indo priekyje. Programiné jranga parodys reagenty sistemos dialogo langg Add reagent package
(Pridéti reagento paketg).

Add reagent package

Glial Fibrillary Acidic Protein (GA5), 7 mL
Catalog N°: PAD026 UPI: 00690422
Supplier: Leica Microsystems

Lot N*: 07360 Expiration date: 30-Apr-25
Initial vol. (mL) 7.00

=B 3

pav. 8—6: BOND reagenty pakety registravimas

Patikrinkite, ar iSsami informacija dialogo lange atitinka iSsamig paketo informacija, tada spustelékite
Add (Pridéti).

8.3.3.3 Neparuosty naudoti reagenty registravimas

Reagentai néra tiekiami BOND naudoti paruostuose paketuose BOND sistemoje, BOND atidarytuose arba
titruojamuose laikymo induose. ParuoSus naudoti neparuosta reagentg ir supylus j 7 ml arba 30 ml atvirgjj
indg arba 6 ml titravimo indg, jis registruojamas panasiai kaip BOND reagentai:

1. Jsitikinkite, kad reagentas buvo sukurtas sistemoje ir yra pageidaujamas. Registruojant atsargas
turi bati teikiama pirmenybé naudotojo nustatytam reagentui. (Zr. 8.2.1 - Reagento pridéjimas arba
redagavimas).

Atkreipkite démesj, kad fermentai, sukurti naudojant ,BOND Enzymeo Pretreatment Kit" (pirmini
apdorojimo fermentu rinkiniu), yra i$ anksto nustatyti sistemoje ir jy nereikia kurti neautomatiniu
budu.

2. Nuskaitykite braksninj kodg atidaryto arba titravimo laikymo indo priekyje, kad atidarytuméte
dialogo langg Add open container (Pridéti atvirgjj indg).

3. IsskleidZziamajame sgrase Reagent name (Reagento pavadinimas) pasirinkite reagento
pavadinima. (Tiekéjo pavadinimas rodomas skliausteliuose $alia reagento pavadinimo.)
SarasSe yra visi pageidaujami ne BOND sistemoje sukurti pagalbiniai reagentai ir Zzymenys, taip pat
keturi i§ anksto nustatyti fermentai, kuriuos galima paruosti iS BOND Enzyme Pretreatment Kit. Jei
nesukiréte reagento sistemoje, atSaukite dialogo lange Add open container (Pridéti atvirgjj indg) ir
pirmiausia padarykite tai (zr. 1 etapa).

4. )veskite reagento partijos numerj i$ reagento tiekéjo dokumentacijos.

5. Spustelékite laukg Expiration date (Galiojimo data), kad nustatytuméte galiojimo pabaigos data
naudodami kalendoriaus valdiklius (arba galite jvesti datg).

0 Galite jvesti dalines datas, pvz., D/M, DD/MM arba DD/MMM; daroma prielaida, kad nurodyti
einamieji metai. Jei jvesite, pavyzdziui, MM/MMMM arba MMM/YYYY, bus nurodyta pirmoji to
meénesio diena.
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Jei jvesite netinkama datg, aplink laukg Expiration date (Galiojimo data) atsiras raudona krastiné ir
bus rodomas patvirtinimo klaidos praneSimas.

Kai spustelésite laukg Expiration date (Galiojimo data), galiojantis datos jrasas bus automatiskai
suformatuotas, kad atitikty sistemos datos formata. Jei pries jvedant netinkamg datg buvo jvesta
bent viena tinkama data, lauke bus i$ naujo nustatyta paskutiné jvesta galiojanti data, kai
spustelésite nuo jos.

6. Spustelékite OK (Gerai), kad uzregistruotuméte reagenta.

8.3.3.4 Neautomatinis ID jvedimas

Jei BOND sistemai nepavyksta nuskaityti reagento briksninio kodo, atlikite Siuos veiksmus lange Reagent
Inventory (Reagenty langas):

1. Spustelékite Enter ID (Jvesti ID).

BOND programinéje jrangoje rodomas dialogo langas Manual ID entry (Neautomatinis ID
jvedimas).

2. Virsutinéje dialogo lango eilutéje jveskite reagento ID (kartu su briksniniu kodu reagento paketo
priekyje).

3. Spustelékite Validate (Patvirtinti).
Jei yra daugiau nei vienas bruksninis kodas, kaip ir aptikimo sistemoms, jvede kiekvieng paketo
numerj spustelékite Validate (Patvirtinti).

4. Patikrinusi, ar paketo numeris yra teisingas, programiné jranga parodo atitinkamg dialogo langa
Add reagent package (Pridéti reagento paketa).

5. Patikrinkite paketo informacijg arba pridékite iSsamig informacija, kaip reikalaujama dialogo lange
Add reagent package (Pridéti reagento paketq), tada spustelékite OK (Gerai), kad
uzregistruotumeéte paketa.

8.3.4  ISsamios atsargy informacijos ataskaita

Galite sugeneruoti ataskaitg apie iSsamig reagenty arba reagenty sistemy atsargy informacijg, rodoma
lenteléje Reagent Inventory (Reagenty langas). Sukurtoje ataskaitoje pateikiama informacija apie
kiekvieng matoma reagentg arba sistemg, jskaitant visas likusias atsargas. Jei visy atsargy kiekis yra
mazesnis nei minimalus atsargy lygis (zr. 8.3.2.1 - Minimaliy atsargy nuostatos keitimas), tada
ataskaitoje jis pazymimas ,Low" (Zemas).

Lango apacioje nustatykite filtrus, kad bdty rodomi jus dominantys reagentai arba reagenty sistemos,
tada spustelékite Details report (ISsamios informacijos ataskaita). Ataskaita sukuriama ir rodoma
naujame lange.

VirSutiniame desSiniajame reagenty atsargy ataskaitos kampe pateikiama informacija, esanti Sioje
lenteléje:

Laukas »Description” (Aprasas)

Jstaiga Jstaigos pavadinimas, jvestas administracinio kliento lauke Facility (Jstaiga),
lange Laboratory settings (Laboratorijos nuostatos) — zr.
10.5.1 - Laboratorijos nuostatos

Tema Filtro nuostatos, naudojamos ataskaitoje esantiems reagentams arba
reagenty sistemoms pasirinkti.
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Kiekvieno lenteléje iSvardyto reagento ataskaitos turinyje rodoma:

pavadinimas;

visos turimos atsargos (pazymeétos, jei maZesnés nei minimalus atsargy lygis);

katalogo numeris (skirtas BOND paruostiems naudoti laikymo indams) arba ,atidarytas” (atviriems
laikymo indams);

tipas (pirminis, zondas, pagalbinis arba reagento sistemos tipas)

tiekéjas

Kiekvieno atskiro reagento paketo ataskaitoje rodoma:

UPI

partijos numeris

galiojimo pabaigos data
registracijos data

pirmo panaudojimo data
paskutinio panaudojimo data
likes kiekis

Daugiau apie ataskaitos langg ir spausdinimo parinktis zr. 3.7 - Ataskaitos.

190

© Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05



8. Reagenty valdymas (BOND valdiklyje)

8.3.5 Reagento naudojimo ataskaita

Reagento naudojimo ataskaitoje rodomas sunaudoto reagento kiekis ir kiek tyrimy buvo atlikta naudojant
§j reagentg per nustatytg laikotarpj. Informacija pateikiama atskirai pagal atskirus laikymo indus, taip pat
rodomas bendras reagenty kiekis.

Ataskaita apima visus nustatytu laikotarpiu naudotus reagentus, neatsizvelgiant j tuos reagentus, kurie
Siuo metu rodomi lange Reagent Inventory (Reagenty langas). Reagenty sistemos naudojimas
nejskaiciuotas.

Spustelékite Reagent usage (Reagento naudojimas), kad atidarytumeéte datos pasirinkimo dialogo langa,
kuriame turite nustatyti ataskaitoje norima apreépti laikotarpj. Nustatykite datas ir laikus ,From” (Nuo) ir
,10" (Iki) (zr. Datos ir laiko parinkikliy naudojimas 197 psl.), tada spustelékite Generate (Generuoti).
Ataskaita sukuriama ir rodoma naujame lange.

VirSutiniame desSiniajame reagento naudojimo ataskaitos kampe pateikiama informacija, esanti Sioje
lenteléje.

Laukas LDescription” (Aprasas)

Jstaiga Jstaigos pavadinimas, jvestas administracinio kliento lauke Facility (Jstaiga),
lange Laboratory settings (Laboratorijos nuostatymai) - Zr.
10.5.1 - Laboratorijos nuostatos

Laikotarpis Datos ,From* (Nuo) ir ,To" (Iki) laikotarpiui, kurj apima ataskaita

Ataskaitoje apie kiekvieng per laikotarpj naudota reagentg rodoma:

« pavadinimas (reagento sutrumpintas pavadinimas);

« kiekvieno naudojamo laikymo indo UPI;

« kiekvienos naudojamo laikymo indo partijos numeris;

« kiekvieno naudojamo laikymo indo galiojimo laikas;

« apdoroty skaidriy skaicius viename laikymo inde ir bendras reagento kiekis;

« per laikotarpj sunaudoto reagento kiekis tiek viename laikymo inde, tiek bendras reagento kiekis.

Daugiau apie ataskaitos langg ir spausdinimo parinktis zr. 3.7 - Ataskaitos.

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 191



8. Reagenty valdymas (BOND valdiklyje)

8.4  Reagenty rinkiniy langas

Rinkinys — tai naudotojo nustatytas zymeny rinkinys. Galite naudoti rinkinius, kad j sistema greitai
jtrauktumeéte keleta skaidriy.

Rinkinius galima naudoti tik jprasto viengubo dazymo skaidréms; jy negalima naudoti dvigubo dazymo

Norédami, kad bity rodomas langas Reagent Panels (Reagenty rinkiniai), funkcinéje juostoje spustelékite
piktogramg Reagent setup (Reagento paruosimas), tada spustelékite kortele Panels (Rinkiniai).

Daugiau informacijos ieskokite:

« 8.4.1-Rinkinio kiirimas
« 8.4.2 - Rinkinio informacijos perzitra arba redagavimas
o 8.4.3 - Rinkinio iSémimas

8.4.1 Rinkinio klrimas

1. Spustelékite Add panel (Pridéti rinkinj).
Programiné jranga parodys dialogo langg Reagent panel properties (Reagenty rinkinio ypatybés).

pav. 8-7: Dialogo langas Reagent panel properties (Reagenty rinkinio ypatybés).

Dialogo lango Reagent panel properties (Reagenty rinkinio ypatybés) desinéje puséje esancioje
lenteléje pateikiamas rinkinio turinys, o kairéje — visi galimi zymenys.

2. Dialogo lango virsuje esanciame lauke Panel name (Rinkinio pavadinimas) jveskite rinkinio
pavadinima.
Negalite jrasyti rinkinio be pavadinimo.

3. Norédami pridéti zymenj prie rinkinio, kairéje esancioje lenteléje pasirinkite elementg galimy

antikdiny arba zondy sarase, tada spustelékite

Norédami pridéti teigiamg audiniy kontroline medziaga, spustelékite zymenj, tada spustelékite

Pos. tissue >

Norédami pridéti neigiama audiniy kontroline medziaga, spustelékite zymenj, tada spustelékite
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4. Norédami pasalinti elementa i$ rinkinio, pasirinkite jj deSinéje esancioje lenteléje ir spustelékite

ﬁ Rininiuose turi bati tiriamasis audinys. Negalite jrasyti rinkinio, kuriame néra tiriamojo audinio.

5. Kai rinkinys tinkamas, spustelékite OK (Gerai), kad jrasytuméte informacija.
Jei nenorite jrasyti rinkinio, spustelékite Cancel (AtSaukti).

8.4.2  Rinkinio informacijos perziura arba redagavimas

Norédami perzidréti iSsamig rinkinio informacija, pasirinkite jg lenteléje, esancioje lango Reagent Panels
(Reagenty rinkiniai) kairéje. Rinkinio Zymenys rodomi lenteléje, desinéje lango puséje. Norédami redaguoti
rinkinj, spustelékite Panel properties (Rinkinio ypatybés) ir redaguokite, kaip aprasyta 8.4.1 - Rinkinio
kurimas.

8.4.3 Rinkinio iSémimas

Norédami pasalinti rinkinj i$ sistemos, pasirinkite jj lenteléje Reagent Panels (Reagenty rinkiniai), tada
spustelékite Remove panel (Pasalinti rinkinj). Jisy bus paprasyta patvirtinti pasalinima.

ﬁ Atsargiai iSimkite rinkinius. Negalite atkurti iStrinty rinkiniy informacijos.
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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9.

Skaidres istorija (BOND
valdiklyje)

Lange Slide history (Skaidrés istorija) rodoma informacija apie skaidres, kurios yra suplanuotos, Siuo
metu dazomos arba buvo dazomos BOND sistemoje.

Cikly, kurie buvo suplanuoti, bet sustabdyti pries pradedant (atrakinant padéklg), atskiri skaidriy jrasai
pasalinami is istorijos sgraso ir pakeiciami viena viso padéklo eilute, kurioje rodoma bisena ,Rejected”
(Atmesta). Siems ciklams galima sugeneruoti ciklo jvykiy ir ciklo informacijos ataskaitas.

Sj skyriy sudaro $ios dalys:

9.1 - Skaidrés istorijos langas

9.2 - Skaidrés pasirinkimas

9.3 - Skaidrés ypatybés ir skaidrés pakartotinis apdorojimas
9.4 - Ciklo jvykiy ataskaita

9.5 - Ciklo ataskaita

9.6 - Rinkinio ataskaita

9.7 - Protokolo ataskaita

9.8 - Skaidrés suvestiné

9.9 - Duomeny eksportavimas

9.10 - Trumpa skaidriy istorija
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9.1  Skaidrés istorijos langas

Slide: hisiory

Norédami pamatyti iSsamig skaidrés istorijos informacijg arba generuoti ciklo jvykius, iSsamig
informacijg arba rinkiniy ataskaitas, funkcijy juostoje pasirinkite piktograma Slide history
(Skaidrés istorija).

Slide history
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pav. 9—1: Langas Slide history (Skaidrés istorija)

Skaidrés istorijos sgrase rodomi skaidrés, istirti laikotarpiu, nurodytu virs filtro esanciame sarase Date
range (Daty seka), arba konkretus skaidré, rastas filtre Slide ID (Skaidrés ID) (zr. 9.2 - Skaidrés
pasirinkimas).

Atminkite, kad lange rodomi ciklo ID numeriai gali didéti nenuosekliai. Ciklo ID numeriai priskiriami, kai
uzrakinami skaidriy padéklai, taigi, jei padéklas uzrakinamas, atrakinamas ir vél uzrakinamas (prie$
pradedant ciklg), ciklo ID numeris didéja, o po pirmojo uzrakinimo priskirtas skaicius praleidziamas.

Skaidrés spalviniai kodai atitinka naudojamus lange Slide setup (Skaidrés paruosimas) (Zr.
6.5.1 - Objektiniy stikleliy duomeny laukeliy ir valdymo elementy aprasymas):

« Balta: skaidrés, sukurtos dialogo lange Add slide (Pridéti skaidre)

« Geltona: skaidrés, sukurtos dialogo lange Slide identification (Skaidrés identifikavimas) (zr.
6.8 - Ekspromtinis objektinio stiklelio ir rinkinio kirimas)

« Sviesiai pilka: LIS skaidrés
« Raudona: pirmenybé teikiama LIS skaidréms (zr. 11.2.5 - Prioritetinés skaidrés)
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Kiekvienoje skaidréje esanciame sarase nurodytos Sios reikSmeés:

« Apdorojimo data (data, kai prasidéjo skaidrés apdorojimas)

» CikloID

« Skaidrés ID

« Zymuo (pirminio antikino arba zondo pavadinimas)

« ,Patient name" (Paciento vardas ir pavardé)

» ,Case ID” (Rinkinio ID)

« Tipas (tiriamasis audinys arba teigiamas ar neigiamas kontrolinis audinys)

» Bilsena (vykdoma arba atlikta ir ar buvo pastebéti netikéti jvykiai; taip pat gali bati ,Rejected”
(Atmesta) ciklams, kurie buvo sustabdyti prie$ pradedant apdorojima)

Jei blisena yra Done (notification) (Atlikta (pranesimas), perzitrékite dialogo langg ,Run Events Report”
(Ciklo jvykiy ataskaita), kad nustatytuméte, ar nenumatyti jvykiai galéjo turéti jtakos dazymui. Nenumatyti
jvykiai rodomi paryskintu tekstu.

Norédami perzitréti informacijg apie skaidre, pasirinkite jg sgrase, tada spustelékite vieng i$ mygtuky po
sgrasu.

9.2  Skaidrés pasirinkimas

Filtruokite sgrase esancius skaidres lange Slide history (Skaidrés istorija), rodydami visas skaidres,
apdorotas per apibréztg laikotarpj, arba parodykite konkrecig skaidre jvesdami skaidrés ID. Spustelékite
iSskleidziamajj meniu ir pasirinkite norima naudoti skaidriy filtra.

Daty sekos skaidriy filtras

Slide history

Slidu filars Db range

pav. 9-2: Daty sekos skaidriy filtras

Norédami nurodyti lango ataskaitinj laikotarpj, naudokite skaidriy filtrg Date range (Daty diapazonas); bus
rodomos tik per laikotarpj apdoroti skaidrés. Nustatykite datas ,From” (Nuo) ir , To" (Iki) ir, jei reikia, laikus,
kad nustatytuméte rodyting laikotarpj. Tada spustelékite Apply (Taikyti), kad blty rodomos skaidrés.

Jei per jusy nurodytg laikotarpj buvo apdorota daugiau nei 1000 skaidriy, rodomos tik pirmosios 1000.
Norédami perzidréti iSsamig viso rinkinio informacija, turite eksportuoti skaidrés duomenis — Zr.
9.9 - Duomeny eksportavimas.

Lauke To (Iki) i$ pradZiy nustatoma dabartiné data ir laikas, o lauke From (Nuo) - lygiai savaite ankstesné
data. Jei pakeisite nuostatas, galite grjzti prie Sios konfiglracijos spustelédami Last seven days
(Paskutinés septynios dienos).

Datos ir laiko parinkikliy naudojimas

Norédami nustatyti dieng, ménes;j ir metus, spustelékite kalendoriaus piktogramg ir pasirinkite data.
Slinkite ménesiais kalendoriaus pavadinimo juostoje spausdami rodykles. Arba spustelékite pavadinimo
juostos centre, kad pasirinktuméte kitg ménesj arba slinktuméte per metus. Taip pat galite jvesti datg
tiesiogiai lauke.
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Norédami nustatyti laikg, spustelékite laiko lauka ir naudokite mygtukus aukstyn ir zemyn (arba
klaviatdros rodykliy klaviSus aukstyn ir zemyn). Priklausomai nuo Zymens padéties, laikas keiciasi viena
valanda, desimcia minuciy arba viena minute. Arba galite jvesti laikg tiesiogiai lauke.

Skaidrés ID filtras

Norédami rasti informacijg apie konkrecig skaidre, naudokite skaidrés filtrg Slide ID (Skaidrés ID). Jveskite
skaidrés ID lauke Slide ID (Skaidrés ID) ir spustelékite Apply (Taikyti).

9.3  Skaidrés ypatybés ir skaidrés
pakartotinis apdorojimas

Norédami perzidréti skaidrés ypatybes sarase Slide history (Skaidrés istorija), pasirinkite skaidre, tada
spustelékite Slide properties (Skaidrés ypatybés) (arba spustelékite dukart). Tai tas pats dialogo langas,
atidaromas lange Slide setup (Skaidrés paruosimas) (6.5.4 - Objektinio stiklelio redagavimas).

Neredaguokite jokios paciento ar tyrimo informacijos dialogo lange Slide properties (Skaidrés ypatybés),
kai jis atidaromas is$ lango Slide history (Skaidrés istorija) (nes skaidré buvo arba yra apdorojama), bet
galite pridéti komentary lauke Comments (Komentarai) arba pakartotinai nudazyti skaidres - Zr.

9.3.1 - Pakartotinis skaidriy dazymas.

9.3.1 Pakartotinis skaidriy dazymas

Jei skaidré neatitinka reikalavimuy, ji gali buti pazyméta dazyti i$ naujo. Norédami pradéti skaidrés
pakartotinj dazyma i$ dialogo lango Slide properties (Skaidrés ypatybés), naudokite Sig proceddra:
1. Spustelékite Copy slide (Skaidrés kopijavimas).
Dialogo langas Slide properties (Skaidrés ypatybés) pakei¢iamas j dialogo langg Add Slide (Pridéti
skaidre) su redaguojamais laukais.
2. Atlikite reikiamus pakeitimus ir spustelékite Add slide (Pridéti skaidre).
3. Patvirtinkite nukopijuotos skaidrés rinkinj, pacienta ir gydytoja, kad pridétuméte skaidre prie lango
Slide setup (Skaidrés paruosimas).
Dialogo langas Add slide (Pridéti skaidre) lieka atidarytas, kad galétuméte pridéti daugiau skaidriy,
jei norite.
4. Spustelékite Close (Uzdaryti), kad grjztuméte j langa Slide history (Skaidrés istorija).
5. ]prastu budu paleiskite naujai sukurtas skaidres.
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9.4  Ciklo jvykiy ataskaita

Sioje ataskaitoje, sukurtoje lange Slide history (Skaidrés istorija), rodomi visi padékle esanéiy skaidriy, su

kuriais buvo paleistas pasirinktas skaidré, jvykiai. Norédami sukurti ataskaitg, spustelékite Run events

(Ciklo jvykiai).

Ciklo jvykiy ataskaitos taip pat gali bti generuojamos kol skaidrés apdorojamos. DesSiniuoju pelés klavisu
spustelékite atitinkama serijg arba sarasg languose System status (Sistemos biisena) arba Protocol
status (Protokolo biisena) ir meniu pasirinkite Run events (Ciklo jvykiai). Jvykiai, kuriy pagrindu inicijuotas
skaidrés pranesimas, rodomi paryskintu Sriftu, kad juos bity galima lengvai pastebéti.

VirSutiniame desSiniajame ciklo jvykiy ataskaitos kampe pateikiama informacija, esanti Sioje lenteléje:

Laukas

Aprasas

,PM serial N° (PM
serijos numeris)

Ciklui naudoto apdorojimo modulio serijos numeris

Apdorojimo modulis

Ciklui naudoto apdorojimo modulio pavadinimas

Skaidriy padéklas

Ciklui naudoto skaidrés dazymo rinkinio numeris

,Dispense volume”
(Dozuojamas kiekis)

Dozuojamas reagento kiekis (zr. 6.5.8 - Dozuojamas kiekis ir audiniy
padeétis ant objektiniy stikleliy)

,Start time" (PradZios
laikas)

Data ir laikas, kada buvo pradétas ciklas

Ciklo eiga

Nesvarbu, ar ciklas baigtas, ar vis dar apdorojamas

Dazymo rezimas

Naudojamas dazymo rezimas, pavyzdziui, viengubas jprastinis

Visy ciklo skaidriy etikeCiy vaizdai rodomi ataskaitos virSuje. Ataskaitos turinyje rodomas ciklo jvykiy
laikas, numeris ir aprasymas. Jvykio numerj naudoja Leica Biosystems klaidy sekimui, jei reikia.

Daugiau apie ataskaitos langa ir spausdinimo parinktis zr. 3.7 - Ataskaitos.
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0.5 Ciklo ataskaita

Sioje ataskaitoje, sukurtoje i$ lango Slide history (Skaidriy istorija), pateikiama informacija apie kiekvieng
skaidre, esancig tame pacCiame padékle, kaip ir Siuo metu pasirinkta skaidré. Padéklas turi bati apdorotas
ir atrakintas. Norédami sukurti ataskaitg, spustelékite Run details (Ciklo informacija). VirSutiniame

desiniajame ataskaitos kampe pateikiama informacija, esanti Sioje lenteléje:

Laukelis

Aprasas

,PM serial N°“ (PM
serijos numeris)

Ciklui naudoto apdorojimo modulio serijos numeris

,PM name” (PM
pavadinimas)

Ciklui naudoto apdorojimo modulio pavadinimas

,Slide tray” (Skaidriy
padéklas)

Ciklui naudoto skaidriy dazymo mazgo numeris

,Start time” (Pradzios
laikas)

Data ir laikas, kada buvo pradétas ciklas

Ciklg pradéjo

Asmens, kuris pradéjo ciklg, naudotojo vardas

Ataskaitos turinyje rodomas kiekvieno ciklo skaidrés etiketés vaizdas ir $i informacija.

Laukas

Aprasymas

Objektinio stiklelio ID

BOND sistema kiekvienai skaidrei priskiria unikaly atpazinimo koda

Skaidre sukureé

Asmens, sukirusio skaidre, naudotojo vardas arba LIS, jei reikia

,Case N°“ (Rinkinio
Nr.)

Unikalus rinkinio atpazinimo kodas, sugeneruotas BOND programinéje
jrangoje

,Tissue type” (Audinio
tipas)

Tiriamasis audinys, teigiamasis kontrolinis audinys arba neigiamasis
kontrolinis audinys

,Dispense volume”
(Dozuojamas kiekis)

Dozuojamas reagento kiekis (zr. 6.5.8 - Dozuojamas kiekis ir audiniy
padétis ant objektiniy stikleliy)

,Patient name”
(Paciento vardas ir
pavarde)

Paciento atpazinimo kodas

,Case ID" (Rinkinio ID)

Rinkinio atpazinimo kodas, jvestas skaidrés paruosimo metu

»Staining protocol”
(Dazymo protokolas)

Naudojamas dazymo protokolas

,Preparation”
(Paruosimas)

Naudojamas paruosimo protokolas (jei yra)

HIER protokolas

Naudojamas HIER protokolas (jei yra)

»,Enzyme protocol”
(Fermento protokolas)

Naudojamas fermento iSgavimo protokolas (jei yra)
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Laukas

Aprasymas

,Denaturation”
(Denatiravimas)

Tik ISH atveju naudojamas denatlravimo protokolas (jei yra)

,Hybridization”
(Hibridizavimas)

Tik ISH atveju naudojamas hibridizavimo protokolas (jei yra)

,LIS reference (2 to 7)"

(LIS nuoroda (2-7)

Papildoma LIS informacija sistemoms, kuriose jdiegtas LIS-ip (Zr.
11.2.6 - LIS skaidriy duomeny laukai)

,Stain” (Dazymas)

Naudojamas dazymo rezimas, pavyzdziui, viengubas jprastinis

,Completion status”
(UZbaigimo bisena)

Nurodo, ar skaidré apdorojama, uzbaigta ar jvertinta. Taip pat ar buvo
pranesimo jvykiy.

,LComments"” Komentarai gali bati jvesti j skaidrés ypatybes bet kuriuo metu
(Komentarai)
,Sign off:" rezervuota vieta spausdintoje popierinéje ataskaitoje, kurioje vadovas

(Pasirasymas:)

gali pasirasyti uz kiekvieng skaidre

Naudoti reagentai (arba pageidaujamas rinkinys, kuriame yra misraus reagento sudedamujy

daliy)

UPI

Unikalus kiekvieno reagento arba pageidaujamo rinkinio, naudojamo Siai
skaidrei, paketo atpazinimo kodas

,Name" (Pavadinimas)

Kiekvieno reagento arba pageidaujamo rinkinio, naudojamo Siai skaidrei,
pavadinimas

,Public name*
(Viesasis
pavadinimas)

VieSasis pavadinimas, skirtas sistemoms, kuriose jdiegta LIS-ip

,Lot N°“ (Serijos Nr.)

Kiekvieno reagento arba pageidaujamo rinkinio, naudojamo Siai skaidrei,
partijos numeris

,Expiration Date"”
(Galiojimo laikas)

Kiekvieno reagento arba pageidaujamo rinkinio, naudojamo Siai skaidrei,
galiojimo laikas

Daugiau apie ataskaitos langg ir spausdinimo parinktis zr. 3.7 - Ataskaitos.

9.6

Rinkinio ataskaita

Sioje ataskaitoje pateikiama kiekvienos skaidrés informacija tame paciame rinkinyje kaip ir $iuo metu
pasirinkta skaidré. Ataskaitg galima generuoti lange Slide setup (Skaidrés paruosimas), Slide history
(Skaidrés istorija) ir dialogo lange Slide identification (Skairés identifikavimas). VirSutiniame desiniajame
rinkinio ataskaitos kampe pateikiama informacija tokioje lenteléje:

Laukas
,Case ID" (Rinkinio ID)

,Patient name”
(Paciento vardas ir
pavarde)

Aprasas

Rinkinio atpazinimo kodas, jvestas skaidrés paruosimo metu

,Patient name” (Paciento vardas ir pavardé)
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Laukas

Aprasas

,Case comments”
(Rinkinio komentarai)

Papildoma informacija apie rinkinj

,Doctor” (Gydytojas)

Uz pacientg atsakingo gydytojo arba siunciancio patologo vardas ir
pavardé

,Doctor comments”
(Gydytojo komentarai)

Papildoma gydytojo informacija

,Created” (Sukurta)

Data ir laikas, kada rinkinys buvo sukurtas.

,Case N°“ (Rinkinio
Nr.)

Unikalus rinkinio atpaZzinimo kodas, sugeneruotas BOND sistemoje

Ataskaitos turinys, rodantis Sig informacijg apie kiekvieng rinkinio skaidre:

Laukas

Aprasymas

,Slide ID” (Skaidrés ID)

BOND sistema kiekvienai skaidrei priskiria unikaly atpazinimo koda

»Slide created by*
(Skaidre sukdre)

Asmens, sukirusio skaidre, naudotojo vardas arba LIS, jei reikia.

»Run” (Ciklas)

Ciklo, kurio metu skaidré buvo apdorota, numeris

»Run started by” (Ciklg
pradéjo)

Asmens, kuris pradéjo ciklg, naudotojo vardas

JTissue type” (Audinio
tipas)

Tiriamasis audinys, teigiamasis kontrolinis audinys arba neigiamasis
kontrolinis audinys

,Dispense volume”
(Dozuojamas kiekis)

Dozuojamas reagento kiekis (zr. 6.5.8 - Dozuojamas kiekis ir audiniy
padétis ant objektiniy stikleliy)

»Staining protocol”
(Dazymo protokolas)

Naudojamas dazymo protokolas

,Preparation”
(Paruosimas)

Naudojamas paruosimo protokolas (jei yra)

»HIER protocol” (HIER
protokolas)

Naudojamas HIER protokolas (jei yra)

»,Enzyme protocol”
(Fermento protokolas)

Naudojamas fermento iSgavimo protokolas (jei yra)

,Denaturation”
(Denatiiravimas)

Tik ISH atveju naudojamas denatlravimo protokolas (jei yra)

,Hybridization"
(Hibridizacija)

Tik ISH atveju naudojamas hibridizacijos protokolas (jei yra)

,LIS reference (2 to 7)"
(LIS nuoroda (2-7)

Papildoma LIS informacija sistemomes, kuriose jdiegtas LIS-ip (zr.
11.2.6 - LIS skaidriy duomeny laukai)

,Stain” (Dazymas)

Naudojamas dazymo rezimas, pavyzdziui, viengubas jprastinis

»,Completion status”
(UZbaigimo bisena)

Nurodo, ar skaidré apdorojama, uzbaigta ar jvertinta. Taip pat ar buvo
pranesimo jvykiy.
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Laukas Aprasymas
,LComments" Komentarai gali bati jvesti j skaidrés ypatybes bet kuriuo metu
(Komentarai)
,Sign off:" Rezervuota vieta spausdintoje popierinéje ataskaitoje, kurioje vadovas

(Pasirasymas:)

gali pasirasyti balg ir komentarus

Naudojami reagentai

UPI

Unikalus kiekvieno reagento, naudojamo Siai skaidrei, paketo atpazinimo
kodas

,Name" (Pavadinimas)

Kiekvieno reagento, naudojamo Siai skaidrei, pavadinimas

,Public name"
(VieSasis
pavadinimas)

VieSasis pavadinimas, skirtas sistemoms, kuriose jdiegta LIS-ip

,Lot N°“ (Serijos Nr.)

Kiekvieno reagento, naudojamo Siai skaidrei, partijos numeris

,Expiration Date"
(Galiojimo laikas)

Kiekvieno reagento, naudojamo Siai skaidrei, galiojimo laikas

Daugiau apie ataskaitos langg ir spausdinimo parinktis zr. 3.7 - Ataskaitos.

9.7 Protokolo ataskaita

Norédami generuoti protokoly, naudojamy pasirinktiems skaidréms, ataskaitas, pasirinkite skaidre, tada
spustelékite Protocol report (Protokolo ataskaita). Pasirinkite norimg protokolg i$ taikomy skaidrei, tada

spustelékite Report (Ataskaita), kad sukurtuméte ataskaitg. Ataskaitos aprasyma zr. 7.5 - Protokolo

ataskaitos.
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0.8 Skaidrés suvestine

Skaidrés apdorojimo suvestinéje rodomas skaidriy, pradéty per nustatytg laikotarpj, skaicius. Informacija
pateikiama lenteléje ir grafiniu formatu, kaip skaidriy, apdoroty per laiko vienetg, skaiCius per nustatytg
laikotarpj.

Norédami pateikti apdoroty skaidriy skaiciy, spustelékite Slides summary (Skaidrés suvestiné) lange
Slide history (Skaidrés istorija), kad atidarytuméte dialogo langg Slides summary (Skaidrés suvestineg).

Pasirinkite konkrety apdorojimo modulj pagal jo pavadinima arba All (Visi) (visi apdorojimo moduliai, o
BOND-ADVANCE sistemoje - visi apdorojimo moduliai bloke, prie kurio Siuo metu yra prisijunges klientas)
i$ iSskleidziamojo sgraso Processing module (Apdorojimo modulis).

Lauke Resolution (Skyra) pasirinkite laiko vienetg, kuris bus naudojamas norint pranesti apie pradéty
skaidriy skaiciy, pvz., pasirinkus ,Day” (Diena), sugeneruojama ataskaita, kurioje rodomas kiekvieng dieng
per nustatyta laikotarpj pradeéty skaidriy skaicius, o pasirinkus ,Month" (Ménuo), nurodomas kiekvieng
meénes;j per laikotarpj pradéty skaidriy skaicius.

Nustatykite datas To (lki) ir From (Nuo). Laiko vienetas, nustatytas lauke Resolution (Skyra) prasideda
nuo datos From (Nuo) ir tesiasi sveikaisiais vienetais iki To (Iki), kur laikotarpiui uzbaigti gali bGti
reikalingas dalinis vienetas.

Norédami perzidréti ataskaitg, spustelékite Generate (Generuoti).

Daugiau apie ataskaitos langg ir spausdinimo parinktis zr. 3.7 - Ataskaitos.
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9.9 Duomeny eksportavimas

Spustelékite Export data (Duomeny eksportavimas) lange Slide history (Skaidriy istorija) kad
sukurtumeéte failg, kuriame buty iSsami informacija apie visas skaidres, kurios baigtos apdoroti pasirinktg

dieny seka. Eksportuotas failas yra standartinio ,kableliais atskirty reikSmiy“ (csv) failo formatu ir jj

galima lengvai importuoti j treCiosios Salies skaiciuokliy programas, pvz., ,Microsoft Excel”. Importuoti
skaiciuokle duomenys pateikiami tokiu formatu, kuris leidzia (priklausomai nuo skaiciuoklés
funkcionalumo) rasiuoti, ieskoti ir kurti pritaikytas ataskaitas bei grafikus.

Kiekvienai skaidrei pasirinktoje dieny sekoje j eksportuota failg bus jtraukta Si informacija:

« Apdorojimo data

o PM serijos numeris

 Skaidrés ID

« Ciklg pradéjo

« Zymeklio UPI

« Zymeklio UPI 2

. ,Patient name" (Paciento vardas ir pavardé)

« Audinio tipas (tyrimas arba teigiama ar
neigiama kontroliné medziaga)

« Busena

« Komentarai

« Paruosimo protokolo pavadinimas

« HIER protokolo pavadinimas

« Fermento protokolo pavadinimas

« Denatiravimo protokolo pavadinimas
« Hibridizavimo protokolo pavadinimas
« Dazymo protokolo pavadinimas

« 2 HIER protokolo pavadinimas

« 2 fermento protokolo pavadinimas

« 2 denatiravimo protokolo pavadinimas

« 2 hibridizavimo protokolo pavadinimas

Apdorojimo modulio
pavadinimas

Ciklo ID

Skaidre sukdreé

,Stain“ (Dazymas)
Zymeklio pavadinimas
2 zymeklio pavadinimas
Rinkinio ID

Gydytojas

Dozuojamas kiekis

Paruosimo protokolo versija
HIER protokolo versija

Fermento protokolo versija
Denatiravimo protokolo versija
Hibridizavimo protokolo versija
Dazymo protokolo versija

2 HIER protokolo versija

2 fermento protokolo versija

2 denaturavimo protokolo versija

2 hibridizavimo protokolo versija
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o 2 dazymo protokolo pavadinimas « 2 dazymo protokolo versija

« Aptikimo sistemos pavadinimas « Aptikimo sistemos serijos
numeris

« 2 aptikimo sistemos pavadinimas « 2 aptikimo sistemos serijos
numeris

Stulpeliai, kuriy pavadinime yra skaicius 2, yra svarbis tik nuosekliojo dvigubo dazymo skaidrems; jie
apibrézia informacija, susijusig su antruoju tos skaidrés dazu.

Norédami eksportuoti skaidrés informacija, atlikite toliau nurodytg procedra.

1. Pasirinkite reikiama dieny seka (zr. 9.2 - Skaidrés pasirinkimas).
2. Spustelékite Export data (Eksportuoti duomenis).
3. Kai busite paraginti, pasirinkite jrasyti faila.

Failas jraSomas atsisiuntimy aplanke (arba pasirinkite parinktj Save as (Jrasyti kaip), kad
iSsaugotumeéte kitame aplanke).

ISsaugotg failg galima atidaryti standartinéje skaicCiuoklés programoje, pvz., ,Microsoft Excel”, ir
manipuliuoti pagal programoje esancias funkcijas. Atidarant failg gali tekti nurodyti kai kuriuos failo
parametrus. Failas yra ,csv” formatu, parametrai yra tokie:

« Failo tipas yra Delimited (Atskirtas)
« Delimiter (Skyriklis) arba Separator (Skyriklis) yra Comma (Kablelis)
« Naudokite stulpelio formatg General (Bendrasis).

Pastaba: eksportuoty skaidriy informacijoje pateiktas apdorojimo pradzios laikas tiksliai neatitiks skaidriy
istorijoje nurodyto pradzios laiko. Skaidriy istorijos lange rodomas pradzios laikas yra laikas, kada

paspaudziamas ciklo pradzios mygtukas - Taciau laikas, nurodytas eksportuotuose duomenyse,
yra laikas, kai serija i$ tikryjy pradéta apdoroti apdorojimo modulyje.
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9.10 Trumpa skaidriy istorija

Trumpoje skaidriy istorijos ataskaitoje pateikiama informacija apie visas bloko skaidres, kurios buvo
iStirtos (arba vis dar tiriamos) per laikotarpj; ataskaita naudojama skaidréms pasirinkti lange Slide history
(Skaidreés istorija). Ataskaitoje yra pasiraSymo sritis ir ji gali bati naudojama kaip apdoroty skaidriy jrasas.

Norédami sukurti trumpa skaidriy istorijos ataskaitg, atidarykite langa Slide history (Skaidrés istorija) ir
nustatykite From (Nuo) ir To (Iki) datas bei laikus, kad langas bity uzpildytas visais per tg laika
apdorotomis skaidrémis (zr. 9.2 - Skaidrés pasirinkimas). Norédami sukurti ataskaitg, spustelékite Brief
slide history (Trumpa skaidrés istorija).

Laboratorijose, kuriose apyvarta yra didelé, numatytasis laiko intervalas lange Slide history (Skaidrés
istorija) (viena savaité) gali apimti tikstancius skaidriy. Didelio skaiciaus skaidriy ataskaitg sugeneruoti
uztruks kelias minutes — jei jmanoma, pasirinkite trumpesnj laiko intervalg vietoje numatytojo.

Ataskaitoje pateikiama Si kiekvienos skaidrés informacija:

« Rinkinio ID « Audinio tipas

« Paciento vardas ir pavardé « Dozuojamas kiekis
» Skaidés ID » Bisena

« Zymuo « Atsijungimas
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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10. Administravimo klientas
(BOND valdiklyje)

Visa bendroji BOND sistemos konfigiracija (iSskyrus protokolus ir reagentus) atliekama atskiroje
programinéje jrangoje — ,administravimo kliente". Tik naudotojai, turintys administratoriaus vaidmenj, gali
paleisti administravimo klienta ir naudotis visomis jo funkcijomis.

Administravimo klientg sudaro Sie langai (atidaromi paspaudus piktogramas funkcijy juostoje, kliento
virsuje):

Lis Labels BOD Settings Hardware Help Log out

N S S S N« T I

« 10.1 - Naudotojai

o 10.2 - LIS (Laboratorijos informaciné sistema)
o 10.3 - Etiketés

« 10.4-BDD

o 10.5- Nuostatos

« 10.6 - Aparatiné jranga
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10. Administravimo klientas (BOND valdiklyje)

10.1 Naudotojai

BOND sistemos naudotojai valdomi administravimo kliento lange User Management (Naudotojy
valdymas). Galite kurti, redaguoti ir iSjungti naudotojus. Negalite iStrinti naudotojy — jie lieka sistemoje
visam laikui. Taciau galite iSjungti naudotojus, neleisdami jiems pasiekti kliento.

Jgalinti naudotojai turi vaidmenis, suteikiancius jiems skirtingas teises programinéje jrangoje. Tik
naudotojai, turintys administratoriaus vaidmenj, gali atidaryti administravimo klienta (ir ten atlikti visas
funkcijas). Naudotojai, turintys operatoriaus vaidmenj, gali registruoti reagentus, nustatyti ir apdoroti
skaidres bei generuoti ataskaitas, bet negali redaguoti reagento informacijos, reagenty skydeliy ar

reagento informacija, skydelius ir protokolus. Naudotojai gali turéti daugiau nei vieng vaidmen;.

1 2 3 4
User management
Show users Add user
Disabl 5
. 6
= =
10 9 8 7
Sutartiniai Zzymeéjimai Sutartiniai Zzyméjimai
1 Visy BOND naudotojy sarasas 7 Reset (Atkurti)
2 Filtruokite, kad biity rodomi visi arba tik Anuliuoti neiSsaugotus pakeitimus
jjungti ar iSjungti naudotojai 8 Save (JraSymas)
3 Pasirinkto naudotojo duomenys Jrasykite dabartinio naudotojo pakeitimus
4  Slaptazodzio reikalavimy pranesimas 9  Siuo metu pasirinktas naudotojas - jo

5 Disable user (ISjungti naudotoj3) duomenys rodomi lango desin¢je

I$jungti (arba i$ naujo jjungti) Siuo metu 10 Add (Jtraukimas)
pasirinktg naudotoja Spustelékite, kad iSvalytuméte laukus lango
desinéje ir pridétuméte iSsamios

6 Roles (Vaidmenys
( ys) informacijos apie naujg naudotojg

Pasirinkite naudotojo vaidmenis

pav. 10-1: Langas User Management (Naudotojy valdymas)
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Kiekvienas naujas naudotojas turi turéti naudotojo vardg ir slaptazodj. Abu jie reikalingi norint prisijungti
prie klinikinio ir administravimo klienty. Sukirus naudotojg, naudotojo vardo pakeisti negalima, taCiau
slaptazodj galima. Naudotojai gali bet kada pakeisti savo slaptazodzius BOND prisijungimo dialogo
languose, o administratoriai taip pat gali juos pakeisti lange User Management (Naudotojy valdymas).
Slaptazodyje turi buti 4—-14 simboliy ir bent vienas skaiCius.

Slaptazodziuose skiriamos didziosios ir mazosios raidés, todél rekomenduojami misrus didziyjy ir mazyjy
raidziy slaptazodziai. BOND programiné jranga patvirtina slaptazodzius, kai jie keiciami; negalite jraSyti
slaptazodzio, kol jis neatitiks minimaliy reikalavimy. Nesidalykite slaptaZzodziais su kitais darbuotojais.
Visada atsijunkite nuo savo paskyros, kai nesate prie instrumento.

Kita naudotojo informacija (vardas ir pavardé, pareigos) néra privaloma. Ji rodoma zurnaluose ir
ataskaitose.

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 211



10. Administravimo klientas (BOND valdiklyje)

10.2 LIS (Laboratorijos informaciné

sistema)

Dauguma LIS konfiguruoja techninés priezitros darbuotojai, kai BOND jdiegtas LIS-ip, taciau lange LIS
configuration (LIS konfigiracija) naudotojams yra prieinama keletas konfigtravimo parink¢iy. Lange taip
pat yra klaidy pranesimy zurnalas.

LIS configuration

You require a license for the BOND LIS-ip, activated with a password provided by Leica Biosystems.
1 License: AAAAAAAAA
2 Duplicate case ID: Resurrect existing case -
3 Force LIS printing in BOND:
4 Enable LIS to update LIS slides 7
5 Enable unprocessed LIS slide lfetime: sy 1

Edit LIS data fields
Log messages
orosarLowi Jiogemny Jsoume |
View log 8

Sutartiniai zyméjimai

Sutartiniai zyméjimai

1

License (Licencija)
Rodomas LIS-ip licencijos slaptazodis.

Duplicate case ID (Pasikartojancio rinkinio
ID)

Nustatykite veiksma rinkiniams, kuriy ID yra
toks pat kaip ir esamy rinkiniy.

Force LIS printing in BOND (Priverstinis
LIS spausdinimas BOND)

Jsitikinkite, kad visas LIS skaidres
spausdina BOND. Zr. 11.7 - Objektiniy
stikleliy etiketés.

Enable LIS to update LIS slides (Jgalinkite
LIS, kad atnaujintumeéte LIS skaidres)

Perrasyti (atnaujinti) neapdorotas skaidres,
jei LIS yra skaidrés, turintys tg patj
briksninio kodo ID. Jei Si nuostata isjungta,
BOND atmes bet kokj LIS bandyma
pakartotinai naudoti tg patj briksninio kodo
ID.

5

Enable unprocessed LIS slide lifetime
(hrs)(Jgalinti neapdorotos LIS skaidrés
naudojimo trukme (val.))

IStrinti skaidres, gautas i$ LIS, kurios
nebuvo apdorotos per jvestg valandy
skaiciy.

Log Messages (Zurnalo pranesimai)
Spusteléjus View log (Perzidréti zurnalg)
rodomi kaip sgrasas (Zr. desinéje).

Edit LIS data fields (LIS duomeny lauky
redagavimas)

Konfiglruokite skaidriy duomeny rodyma
BOND.

View log (Perziiréti Zurnala)

Rodpyti klaidy, atsiradusiy dél LIS
pranesimy, iSsiysty j BOND sgrasa arba
atsakymus iS BOND j LIS praneSimus.
Spustelékite dar kartg, kad atnaujintumeéte
sgrasg su naujausiomis klaidomis.
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10. Administravimo klientas (BOND valdiklyje)

pav. 10-2: Langas LIS configuration (LIS konfigdracija)
Licencija
Jums reikalinga licencija, skirta BOND LIS-ip, aktyvuota slaptazodziu, kurj pateiké Leica Biosystems.
Paprastai slaptazodj uz jus jveda techninés priezitiros darbuotojai, nustate LIS-ip rysj, bet jei ne, tada

lange pasirodo tik laukas License (Licencija). Jveskite slaptazodj, kad jjungtuméte LIS-ip funkcijg ir baty
rodomos konfiguracijos parinktys bei prisijungimas pav. 10-2.

Pasikartojancio rinkinio ID

Norédami nustatyti, kaip tvarkyti i$ LIS gautus rinkinius su tuo paciu rinkinio ID kaip jau esancio sistemoje
BOND pasibaigusio ar istrinto LIS rinkinio 1D, naudokite nuostatg Duplicate case ID (Pasikartojancio
rinkinio ID). (Jei LIS rinkinio ID yra toks pat kaip esamo BOND rinkinio, t. y. sukurto BOND sistemoje, jis
automatiskai atmetamas.) Yra dvi parinktys:

« Resurrect existing case: (Atkurti esama rinkinj:) gavus nauja rinkinj, su salyga, kad jo paciento
vardas yra toks pat kaip ir esamo rinkinio, esamas rinkinys atkuriamas (t. y. panaudojamas
pakartotinai). Jei naujo rinkinio ID yra toks pat, bet kitoks paciento vardas, jis atmetamas.

Jei gydytojo vardas ir (arba) pavardé pasikeité, naudojamas naujas vardas ir (arba) pavardé.

« Reject message (Atmesti pranesima): naujas LIS rinkinys neperkeliamas j BOND sistema.
Pranesimas apie tai uzregistruojamas LIS. Turite pakeisti rinkinio ID LIS ir iSsiysti rinkinj i$ naujo.

Norédami aptarti pasikartojanciy rinkinio ID tvarkyma ne LIS rinkiniais, zr. 6.3.4 - Rinkinio dubliavimas,
atkurimas ir galiojimo laiko pabaiga. Bendros informacijos apie LIS rinkinius zr. 11.2.2 - LIS rinkiniai.

LIS skaidriy duomeny laukai

BOND LIS-ip diegimas gali buti sukonfiguruotas taip, kad LIS iSsiysty j BOND sistema iki septyniy
parametry kiekvienai skaidrei. Jie skirti tik perzitréti ir yra rodomi dialogo lango Slide properties (Skaidrés
ypatybés) korteléje LIS Nors pagrindine Siy parametry konfigiracija atlieka techninés priezitiros
specialistas, galite pasirinkti paslépti bet kurj parametry lauka ir nustatyti lauky pavadinimus.

Pazymeékite laukus, kuriuos norite rodyti, ir jveskite lauky pavadinimus.

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 213



10. Administravimo klientas (BOND valdiklyje)

10.3 Etiketés

Skaidriy etikeCiy Sablonus sukurti ir redaguoti bei naudotinus pasirinkti galite lange Label templates
(EtikeCiy sablonai).

Yra astuoni Sablony tipai, skirti naudoti su astuoniy tipy skaidrémis BOND sistemoje:

« BOND viengubas dazymas

« BOND ,Oracle”

o BOND nuoseklusis dvigubas dazymas
« BOND lygiagretusis dvigubas dazymas
o LIS viengubas dazymas

o LIS ,Oracle”

o LIS nuoseklusis dvigubas dazymas

« LIS lygiagretusis dvigubas dazymas

,BOND" Sablonai yra skirti skaidréms, sukurtoms BOND sistemoje, ir skaidréms, sukurtoms LIS, bet
atspausdintoms i$§ BOND sistemos.

Kiekvienam skaidrés tipui yra trys i$ anksto nustatyti Sablonai (2D briiksninis kodas, 1D briksninis kodas
ir OCR). Jy negalima redaguoti arba istrinti. Nuostata BOND label ID (BOND etiketés ID), rodoma

10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés nuostatos, nustato naudojamg numatytgjj Sablong: OCR arba 2D bruksninj
koda.

Atnaujinant iS BOND 5.1 j BOND 6.0 ar naujesne versijg, iSsaugomi esami numatytieji Sablonai, taip pat
tampa prieinami 2D bruksninio kodo Sablonai.

Jei jusy BOND sistema buvo atnaujinta i§ ankstesnés versijos, galite ir toliau naudoti esama briksniniy
kody skaitytuva. Taciau ankstesnis modelis nepalaikys 2D briksniniy kody.

Norédami naudoti kitg skaidrés tipo $ablong, nukopijuokite numatytajj Sablong ir redaguokite gauta
,haudotojo Sablong"“. Tada jj ,aktyvuokite”, kad jis tapty Sablonu, kurj sistema BOND naudos tokio tipo
skaidréms. Kiekvienam skaidrés tipui galite sukurti bet kokj Sablony skaiciy, taciau vienu metu galite
aktyvuoti tik viena.

nepavyks automatiskai identifikuoti etikecCiy, jas bus galima atpazinti
neautomatiniu bidu. Leica Biosystems rekomenduoja, kad j visiems skaidréms
buty jtraukti Sie laukai:

f Etiketése visada nurodykite pakankamai informacijos, kad uztikrintumeéte, jog jei

« Rinkinio ID arba paciento vardas ir pavardé

« Skaidreés ID, jei naudojate briksninius kodus

« Audinio tipas - identifikuoti kontrolinius audinius; ir

« Zymuo - pirminis antikiinas arba zondas, kurj reikia naudoti.
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1
Label templates
Slide type: BOND single stain B3 siide label designer
2 7
5 e e
e R 12345678
" 12/12/2016 .
. *mARK(1)
Mr. J. Citizen :
AIHG A (+) :
Dr. Jones ;
5
= 4 [+ ]
= =
4 6
Sutartiniai Zzyméjimai Sutartiniai zyméjimai
1 Slide type (Skaidrés tipas) 5 Redagavimo skydelis su kairéje pasirinktu
Pasirinkite skaidrés tipg — visi tipo $ablonai Sablono isdéstymu
rodomi toliau esanCiame skydelyje 6 Sablony redagavimo komandos — Zr. pav.
2 Aktyvus $ablonas (su mélyna varnele) 10-5 - EtikeCiy Sablony redagavimo
komandos

3 Pasirinktas Sablonas, rodomas redagavimo .

skydelyje, desinéje 7 Template properties (Sablono ypatybés)
Siuo metu pasirinkto $ablono isdéstymo
kaip visumos ypatybés (jas galima tik
perzitréti, kol spustelésite mygtuka Edit
(Redaguoti) kairiajame skydelyje)

4 Sablony valdymo komandos - Zr. pav. 10—
4 - EtikeCiy sablony valdymo komandos

pav. 10-3: Langas Label templates (Etikeciy Sablonai)

1 2 3 4

Sutartiniai zymeéjimai Sutartiniai zyméjimai
T  Nustatykite Siuo metu pasirinktg Sablong, 3 Redaguokite Siuo metu pasirinktg Sablong
kuris bus naudojamas visoms Siuo metu naudodami redagavimo skydelj ir
pasirinkto skaidreés tipo skaidriy etiketéms. komandas lango desSinéje. Numatytyjy

2 Nukopijuokite Siuo metu pasirinkta Sablony redaguoti negalima.

Sablong, kad sukurtuméte nauja 4 |Strinkite Siuo metu pasirinktg Sablona.
,haudotojo” Sablona. Numatytyjy Sablony istrinti negalima.

pav. 10-4: Etikeciy Sablony valdymo komandos
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Label templates

Slide type: 3 Ssiide label designer

Template properties a

Template name: | BOND single stain 20_1

Units: Millimeters

—_—

—= ’
&) E!ir\)l)?ng\esnm 20_1 Height: 14,2239995559057

Width: 21.0820000807444
..................... Show ot 2

: I 12345678
2 : 12/12/2016 ; == o ®|-3

M CrtnARK (1)
r. Iuzen
g HC A (+)

Font: Arial Narrow
Size:
---------------------

| - |
8 [ - ]
Style: Normal 4
[ - |
[ - |

Weight: Extra Light

Alignment: Left

Barcode properties B

o

7 6 5

Sutartiniai zymeéjimai Sutartiniai zymeéjimai

1 Template properties (Sablono ypatybés) 5 Choose fields (Lauky pasirinkimas)

Jveskite Sablono pavadinima ir dydj Atidarykite dialogo langag Choose fields
(Lauky pasirinkimas), kad pridétuméte

2  Show outlines (Kontury rodymas) o : A
arba pasalintumeéte laukus is iSdéstymo

Rodyti lauko kontdrus redagavimo
skydelyje 6 Print (Spausdinimas)
Spausdinkite esamg iSdéstyma pasirinktu

3 Field selection (Lauko pasirinkimas) )
spausdintuvu

Pasirinkite lauko tipa, kad paryskintuméte

laukg redagavimo skydelyje. Jveskite lauko 7  Stumdomas valdiklis, skirtas priartinti ir
demonstracinj teksta. nutolinti demonstracine etikete

4 Text properties (Teksto savybés) 8  Siuo metu pasirinktas laukas -
konfigdruokite desinéje esan¢iame
skydelyje Text Properties (Teksto
ypatybés). Vilkite langelius abiejuose
galuose, kad pakeistuméte plotj, arba visa
lauka, kad pakeistumeéte vieta.

Konfiglruokite pasirinkto lauko teksto
ypatybes

9 Etiketés ID arba briksninio kodo lauko
dydzZio keisti negalima
pav. 10-5: EtikeCiy Sablony redagavimo komandos
Taip pat zr.

« 10.3.1 - EtikeCiy Sablony kurimas, redagavimas ir aktyvavimas
o 10.3.2 - Informacijos rusys
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10.3.1 Etikeciy Sablony kurimas, redagavimas ir
aktyvavimas

Kurkite naujus $ablonus, nukopijuodami esamus ir juos redaguodami, arba galite redaguoti esamus
naudotojo $ablonus (bet ne numatytuosius). Aktyvuokite Sablong, kad jis bity naudojamas etiketéms,
spausdinamoms iS BOND sistemos.

o 10.3.1.71 - Naujo sablono kurimas

« 10.3.1.2 - Sablono redagavimas

« 10.3.1.3 - Sablono aktyvavimas

10.3.1.1 Naujo sablono kurimas

1. Pasirinkite skaidrés tipg, kuriam skirtas naujas Sablonas.
Rodomi visi esami skaidrés tipo Sablonai.

2. Pasirinkite Sablong, kurj norite kopijuoti (pasirinkite Sablong, labiausiai panasy j tg, kurj norite
sukurti).

3. Spauskite Copy (Kopijuoti).

t’ Nukopijavus Sablong su 1D bruksniniu kodu, bus sukurtas naujas ,naudotojo Sablonas” su 1D
briksniniu kodu.

Nukopijavus $ablong su 2D bruksniniu kodu, bus sukurtas naujas ,naudotojo $ablonas” su 2D
bruksniniu kodu.

Nukopijavus Sablong su OCR, bus sukurtas naujas ,naudotojo Sablonas” su OCR.

10.3.1.2 Sablono redagavimas

1. Kairiame skydelyje pasirinkite $ablong ir spustelékite Edit (Redaguoti).
Lango desinéje esantis redagavimo skydelis, mygtukai ir ypatybiy sarasai yra jgalinti, kad
galétuméte redaguoti Sablono iSdéstymag, rodoma redagavimo skydelyje.

2. Jei norite perzidréti lauko ribas redagavimo skydelyje, pasirinkite Show outlines (Rodyti kontdrus)
(skiltyje Template properties (Sablono ypatybés), virSuje desinéje.
3. Skiltyje Template properties (Sablono ypatybés) jveskite $ablono pavadinima.

t’ EtikecCiy Sablony pavadinimams taikomas 64 simboliy apribojimas, taip pat visi pavadinimai,
naudojami toje pacioje skaidriy tipo kategorijoje, turi bati unikalUs.

4. Redaguokite iSdéstyma:

i. Pridéti arba pasalinti laukus - spustelékite Choose fields (Pasirinkti laukus) ir pasirinkite
norimas rodyti skaidriy ypatybes (visy turimy ypatybiy sarasa zr. 10.3.2 - Informacijos
rasys).

Atminkite, kad negalite pasalinti lauko Label ID (Etiketés ID), kuris naudojamas

automatiniam identifikavimui.

ii. Padéties laukai — pasirinkite ir vilkite laukus redagavimo skydelyje.
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o

Keisti lauky plotj — vilkite laukelius abiejuose lauky galuose. (Lauko aukstis nustatomas
pagal teksto Srifto dydj.)

Jei jusy nustatytas lauko plotis néra pakankamai ilgas tam tikros etiketés reikSmei, kai
naudojamas Sablonas, tekstas sutrumpinamas ir pridedami elipsés taskai, kad buty aiskuy,
jog tekstas sutrumpintas.

Negalite keisti lauko Label ID (Etiketés ID) dydzio - turi likti numatytoji nuostata, kad ja
galéty nuskaityti apdorojimo modulio skaitytuvas.

Nustatyti teksto savybés — pasirinkite lauka ir nustatykite jo Sriftg ir Srifto dydj, stiliy bei
svorj skiltyje Text properties (Teksto ypatybés). Taip pat lauke nustatykite teksto lygiavima.

Negalite keisti lauko Label ID (Etiketés ID) Srifto ypatybiy - turi likti numatytoji nuostata, kad
ja galéty nuskaityti apdorojimo modulio skaitytuvas.

5. Spustelékite Save (Jrasyti).

ﬁ Jsitikinkite, kad aplink laukg Label ID (Etiketés ID) yra laisvas tarpas. Jei tekstas is kity lauky paliecia Sig
sritj, tai gali trukdyti automatiniam identifikavimui.

10.3.1.3

Sablono aktyvavimas

1. Kairiajame skydelyje pasirinkite $ablong ir spustelékite Activate (Aktyvuoti).
Sablonas pazymétas mélyna varnele, nurodant, kad dabar jis aktyvus.
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10.3.2

Informacijos rasys

EtikeCiy Sablonus galima sukonfigiruoti taip, kad bty rodoma bet kuri toliau pateikta skaidrés
informacija, pasirinkta dialogo lange Choose Fields (Lauky pasirinkimas), lange Labels (Etiketés).

Laukas Label ID (Etiketés ID), naudojamas automatiniam identifikavimui, negali biiti pasalintas is jokio

Sablono.
Jis rodomas kaip briksninis kodas arba raidiniai ir skaitiniai simboliai, atsizvelgiant j jusy sistemos
nuostatas.
Laukas Aprasas
Rinkinio ID Skaidrés rinkinio ID (N. B. ne rinkinio numeris - Zr. 6.3.2 - Rinkinio
identifikavimas).
Skaidre sukuré Asmens, sukirusio skaidre, naudotojo vardas arba ,LIS" jei reikia

Denaturavimo protokolas

Sutrumpintas denaturavimo protokolo pavadinimas.

2 denatiravimo
protokolas

Sutrumpintas antrojo denatlravimo protokolo pavadinimas (gali reikéti
naudojant dvigubo dazymo protokolus).

,Dispense volume”
(Dozuojamas kiekis)

100 pL arba 150 pL dozuojamas kiekis.

Gydytojo komentaras

Komentaras, jrasytas BOND sistemoje, skirtas siunCianc¢iam gydytojui
(Zr. 6.4 - Gydytojy tvarkymas).

Gydytojas

Siunc¢iancio gydytojo vardas.

EIER protokolas

Sutrumpintas fermento protokolo pavadinimas.

2 EIER protokolas

Sutrumpintas antrojo fermento protokolo pavadinimas (gali reikéti
naudojant dvigubo dazymo protokolus).

Jstaiga

Jstaigos pavadinimas, jvestas administracinio kliento lauke Facility
(Jstaiga), lange Laboratory settings (Laboratorijos nuostatos) — zr.
10.5.1 - Laboratorijos nuostatos.

HIER protokolas

Sutrumpintas HIER protokolo pavadinimas.

2 HIER protokolas

Sutrumpintas antrojo HIER protokolo pavadinimas (gali reikéti
naudojant dvigubo dazymo protokolus).

Hibridizacijos protokolas

Sutrumpintas ISH hibridizavimo protokolo pavadinimas.

2 hibridizavimo
protokolas

Sutrumpintas antrojo ISH hibridizavimo protokolo pavadinimas (gali
reikéti naudojant dvigubo dazymo protokolus).

LIS gydytojo komentaras

LIS-ip sistemoms — komentaras gydytojui LIS sistemoje.

LIS gydytojas

LIS-ip sistemose — gydytojo vardas, pavardeé.

LIS nuoroda [2-8]

LIS skaidrés ypatybés importuotos j BOND sistema.
Zr. 11.2.6 - LIS skaidriy duomeny laukai.

Zymuo

Sutrumpintas pagrindinio antikiino arba zondo pavadinimas, skirtas
viengubam dazymui, lygiagre¢iam dvigubam dazymui arba pirmam
nuosekliojo dvigubo dazo dazymui.
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Laukas

Aprasas

2 zymuo

Sutrumpintas pagrindinio antikiino arba zondo pavadinimas, skirtas
antrajam dviejy dazy dazymui.

Paciento komentaras

Rinkinio komentaras (zr. 6.3.3 - Rinkinio pridéjimas).

Pacientas

Paciento vardas ir pavardé.

Paruosimo protokolas

Sutrumpintas paruosimo protokolo pavadinimas.

,Public name” (Viesasis
pavadinimas)

LIS-ip sistemy atveju vieSasis pirminio antikuno arba zondo
pavadinimas (zr. 11.2.4 - Viesieji zymeny pavadinimai), skirtas
viengubam dazymui arba pirmam dviejy dazy dazymui.

2 vieSasis pavadinimas

LIS-ip sistemy atveju, vieSasis pirminio antikiino arba zondo
pavadinimas (Zr. 11.2.4 - Viesieji Zzymeny pavadinimai), skirtas
antrajam dviejy dazy dazymui.

Skaidrés komentaras

Skaidrés komentaras (zr. 6.5.2 - Objektinio stiklelio kirimas).

Skaidrés data

Data, kada buvo iSspausdinta etiketé (trumpasis formatas, kaip
nustatyta ,Windows" regiono ir kalbos parinktyse (valdymo skydelyje).

Skaidrés ID (OCR
rezimas)

4 simboliy raidinis ir skaitmeninis skaidrés ID, unikalus sistemos
BOND skaidrei. Tai pirmoji etiketés ID dalis.

Skaidrés ID (braksninio
kodo rezimas)

8 skaitmeny skaitinis skaidrés ID, unikalus BOND sistemos skaidrei.

Skaidrés prioritetas

LIS-ip sistemoms skaidrés prioriteto jvertinimas.

Dazymo rezimas

Viengubo dazymo, dvigubo dazymo, diagnostikos arba teranostikos
skaidre.

»Staining protocol”
(Dazymo protokolas)

Sutrumpintas vieno dazo dazymo arba pirmojo dviejy dazy dazymo
protokolo pavadinimas.

2 dazymo protokolas

Sutrumpintas dazymo protokolo pavadinimas, skirtas antrajam dviejy
dazy dazymui.

,Tissue type” (Audinio
tipas)

Tiriamasis audinys arba teigiamas ar neigiamas kontrolinis audinys.
BOND spausdina ,(-)" neigiamai kontrolei, ,(+)" teigiamai kontrolei ir
nieko tyrimo audiniui.
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10.4 BDD

Norédami atnaujinti BOND duomeny apibréZimus ir kuri audito sekos failus, naudokite langg BDD update

(BDD naujinimas).

BDD update

2 File selected:

Import status: Successful

Update log

23-Aug-13 11:30:52 AM
23-Aug-13 11:30:52 AM
23-Aug-13 11:31:49 AM
23-Aug-13 11:31:49 AM
23-Aug-13 11:31:49 AM
23-Aug-13 11:31:49 AM
23-Aug-13 11:31:49 AM
23-Aug-13 11:31:49 AM
23-Aug-13 11:31:50 AM
23-Aug-13 11:31:50 AM
23-Aug-13 11:31:51 AM

23-Aug-13 11:31:54 AM

Information  Test management Finished

Started
Information  Instrument management  Finished
Information  Case management Started
Information  Case management Finished
Information Rules management Started
Information  Rules management Finished
Information Import SQL scripts Started
Information Impart SQL scripts Finished
Information Label management Started
Information Label management Finished
Information  BOD update Finished

Leica Biosystems periodically distributes BDD (BOND Dzla Definitions) updates on the web sile, e.g. to add newly released reagents.

Export audit trail

Sutartiniai zyméjimai

Sutartiniai zyméjimai

1
2

BDD naujinimo zurnalas

Pasirinktas BDD naujinimo
failas

BDD naujinimo eigos juosta ir
busena
Browse (Narsyti)

Raskite BDD naujinimo failg ir
atidarykite lauka kairéje

5

Load (Jkrauti)

Spustelékite, kad jdiegtuméte
BDD naujinimo failg kairéje
esanciame lauke

Export audit trail (Eksportuoti
audito seka)

Spustelékite norédami

sugeneruoti audito sekos
failus — 10.4.2 - Audito seka

pav. 10-6: Langas BDD update (BDD naujinimas)

« 10.4.1 - BDD atnaujinimai
e 10.4.2 - Audito seka
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10.4.1 BDD atnaujinimai

Leica Biosystems periodiskai iSplatina BDD (BOND duomeny apibrézimy) atnaujinimus svetainéje, pvz.,
naujai iSleistiems reagentams pridéti. BDD atnaujinimo failai, skirti BOND 6.0, turi ,*.bdd" failo plétin;.
Jdiekite Siuos naujinimus i$ lango BDD update (BDD naujinimas).

skirtingus ty regiony reglamentus. Bitinai jdiekite jlsy regionui tinkama naujinimo

2 Skirtinguose pasaulio regionuose yra skirtingi BDD naujinimo failai, atspindintys

failg (dialogo lange About BOND (Apie BOND) rodoma regiono informacija, zr.
3.9 - Apie BOND). Jei nesate tikri, kokj failg norite naudoti, susisiekite su klienty
aptarnavimo tarnyba.

Bet kuriuo metu galite jdiegti BDD naujinima.

1.

Atsisiyskite naujinimo failg j BOND valdiklj (arba bet kokj BOND terminalg BOND-ADVANCE
sistemoje).

Atidarykite langg BDD update (BDD naujinimas) administravimo kliente.

Spustelékite Browse (Narsyti) ir ,Windows" dialogo lange Atidaryti (Open) suraskite naujinimo
faila.

Spustelékite Open (Atidaryti), kad BDD failas bty rodomas lauke salia virsutinio kairiojo lango
kampo.

Spustelékite Load (Jkelti), kad atnaujintuméte apibrézimus naujais duomenimis.

Vykstant naujinimui, pranesimai jrasomi j Update Log (Atnaujinimy zurnalas). Paskutinéje eilutéje
rodoma ,BDD update: Finished” (BDD naujinimas: baigta), kai atnaujinimas baigtas, o po eigos
juosta virsutiniame skydelyje rodoma bisena ,Successful” (Pavyko).

t’ Vienintelis blidas suzinoti, ar BDD naujinimas pavyko — lange BDD update (BDD naujinimas). Vienintelis
bidas suzinoti, ar BDD naujinimas pavyko — lange BDD update (BDD naujinimas). Procesas trunka vos
kelias minutes, todél rekomenduojame palaukti, kol naujinimas bus baigtas, pries pereinant j kitg langa.

Jei naujinimas nesékmingas, duomeny apibrézimai grgzinami j pries naujinima buvusias busenas, o
naujinimy zurnale pasirodo pranesSimas apie tai. Jei atnaujinti nepavyksta, susisiekite su klienty
aptarnavimo tarnyba.

10.4.2 Audito seka

Galite sukurti visy sistemos pakeitimy audito sekg, jskaitant tai, kas ir kada atliko pakeitimus. Audito seka
jraSoma j kelis CSV failus, kuriy kiekvienas jraso skirtingg informacijos kategorija. Failai jrasomi j aplanka:
BOND Drop-box\Audit\YYYYMMDD-HHmmss, esantj valdiklyje.

Norédami sukurti audito sekos failus:

1.

Atidarykite langg BDD update (BDD naujinimas) ir spustelékite Export audit trail (Eksportuoti audito
seka).

Pasirinkite All data (Visi duomenys), kad pranestumeéte apie visus pokycius per visg sistemos
veikimo laikotarpj, arba Custom date range (Pasirinktiné dieny seka), kad nustatytuméte konkrety
laikotarpj, tada nustatykite datas ir laikus From (Nuo) ir To (Iki).

Spauskite Export (Eksportuoti).
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10.5 Nuostatos

Lange Settings (Nuostatos) yra bendrosios visos laboratorijos nuostatos, skirtos BOND sistemai
(Laboratory settings (Laboratorijos nuostatos)) ir numatytosios rinkinio ir skaidrés nuostatos bei darbo
eigos parinktys (Case and slide settings (Rinkinio ir skaidrés nuostatos).

e 10.5.1 - Laboratorijos nuostatos
o 10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés nuostatos
e 10.5.3-Duomeny bazés atsarginés kopijos

10.5.1 Laboratorijos nuostatos

Skydelyje Laboratory settings (Laboratorijos nuostatos) nustatykite bendrasias laboratorijos parinktis:

Settings
Laboratory settings
Facility Tissue Test Labs 1
Play welcome | 2
Always dip test
Ready-to-use reagents
Reagent systems 3
Open containers
Database Backup
24-hr scheduled backup at (hrs) : 1:00 AM H 4
5
Last backup failed I 6
Sutartiniai zyméjimai Sutartiniai zymeéjimai
1 Facility (Jstaiga) 4 24-hr scheduled backup at (hrs) (24 val.
Jveskite savo laboratorijos pavadinima, kad suplanuota atsarginé kopija (val.))
jis bty rodomas ataskaitose Nustatykite laikg, kada bus paleistas

kasdieninis automatinis duomeny bazés
atsargineés kopijos kirimas (24 valandy
laiko formatu) — zr. 10.5.3 - Duomeny
bazés atsarginés kopijos .

2 Play welcome (Paleiskite pasveikinima)
Paleiskite pasveikinima, kai paleidziama
BOND programiné jranga

3 Alvyays dip test (Visada atlikti pamerkimo 5 Back up now (Sukurti atsargine kopija
tyrima)
dabar)
Pazymeékite, jei norite, kad pries$ kiekvieng
ciklg bity atliekamas nurodyty tipy
reagenty laikymo indy pamerkimo tyrimas
- zr. 8.3.1 - Reagento kiekio nustatymas

Nedelsiant pradékite duomeny bazés

atsarginés kopijos kiirimg -

10.5.3 - Duomeny bazés atsarginés kopijos.
6 Informacija apie paskutine atsargine kopija

arba eigos juosta, kol vyksta atsarginés

kopijos kirimas.
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pav. 10-7: Langas Settings (Nuostatos) skydelyje Laboratory settings (Laboratorijos nuostatos)
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10.5.2 Rinkinio ir skaidrés nuostatos

Rinkinio ir skaidrés nuostatose galite nustatyti:

« daugelio rinkiniy ir skaidriy kirimo konfigruojamy numatytyjy nuostaty reikSmes;

« rinkiniy ir skaidriy kurimo darbo eigos parinktis.

Rinkinio ir skaidrés parinkciy aprasymus Zzr. pav. 10-8 ir pav. 10-9.

Case settings

Default preparation:

Default dispense volume:

Processed case lifetime:

g R W=

Create daily case

| Create impromptu cases or slides:

*Dewax

150 pL

Cases and slides n

30/ (days)

Sutartiniai zymeéjimai

Sutartiniai zymeéjimai

1

Default preparation (Numatytasis
paruosimas)

Numatytasis naujy rinkiniy paruoSimo
protokolas.

Default dispense volume (Numatytasis
dozuojamas kiekis)

Numatytasis naujy rinkiniy dozuojamas
kiekis.

Create impromptu cases/slides
(Ekspromtiniy rinkiniy / skaidriy
kirimas)

Nustatykite rinkiniy ir (arba) skaidriy
karimo parinktis jkélus skaidres — zr.
6.8.2 - Sistemoje esanciy objektiniy
stikleliy identifikavimo parinktys.

4

Processed case lifetime (Apdoroto
rinkinio naudojimo trukmé)

Dieny skaiCius, kurj rinkinys lieka
skaidrés paruosimo lange po paskutinio
rinkinio skaidrés apdorojimo - Zr.
6.3.4.2 - Apdoroto rinkinio naudojimo
trukme.

Create daily case (Kasdienio rinkinio
kiirimas)

Kasdien automatiskai sukurkite vieng
rinkinj visoms tg dieng apdorotoms
skaidréms — Zr. 6.3.7 - Dienos rinkinio
pasirinkimas.

pav. 10-8: Rinkinio nuostatos skydelyje Case and slide settings (Rinkinio ir skaidrés nuostatos)

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 225



10. Administravimo klientas (BOND valdiklyje)

Slide settings
1 Staining mode: Single n
Force printing in BOND v 3
2 BOND label ID OCR
+ Barcode
Sutartiniai zyméjimai Sutartiniai zyméjimai
1 Staining mode (DaZzymo rezimas) 3 Force printing in BOND (Priverstinis

Numatytoji naujy skaidriy nuostata — 7r. spausdinimas BOND)
6.5.2 - Objektinio stiklelio kdrimas. Leisti apdoroti tik skaidres su BOND

atspausdintomis etiketémis - zr.
6.8.2 - Sistemoje esanciy objektiniy
stikleliy identifikavimo parinktys.

2 BOND label ID BOND etiketés ID
Nustatykite pagrindinius etikeciy
atpazinimo kodus skaidréms,
sukurtiems BOND kaip 1D arba 2D

briksniniai kodai arba raidinis ir
skaitmeninis tekstas (OCR).

pav. 10-9: Skaidrés nuostatos skydelyje Case and slide settings (Rinkinio ir skaidrés nuostatos)

10.5.3 Duomeny bazés atsarginés kopijos

Duomeny bazéje saugoma svarbi paciento informacija, kuri yra bitina norint tinkamai eksploatuoti BOND
sistema, kad galétuméte atkurti, jei duomeny bazé buty sugadinta, BOND sistema turi automatinio ir
neautomatinio atsarginiy kopijy kirimo sistema:

« Automatinés kasdienés atsarginés kopijos

« ,Neautomatinis”, atsarginés kopijos pagal uzklausa

Visi atsarginés kopijos failai iSsaugomi BOND valdiklyje, aplanko poaplankiuose:
B:\BOND Drop-box\Backups

Kiekvienam atsarginés kopijos tipui sukuriami du failai, kuriy pavadinimo formatas visada yra toks:
[Jstaigos pavadinimas]_BOND_YYYY-MM-DD-HH-mm-ss

Cia jstaigos pavadinimas yra toks, koks buvo jvestas administravimo kliento lange Settings (Nuostatos)
(zr. 10.5.1 - Laboratorijos nuostatos) (arba, jei jstaigos pavadinimas nejvestas, rasoma ,Facility” (Jstaiga)).
Pavadinimas apima data ir laika, kai buvo sukurta atsarginé kopija. Pagrindinis atsarginés kopijos failas
turi plétinj ,.dump®, taip pat yra zurnalo failas su plétiniu ,.log".

Automatinés kasdieninés atsarginés kopijos kuriamos administravimo kliento lange Settings (Nuostatos)
nustatytu laiku (10.5.7 - Laboratorijos nuostatos). Naujausia atsarginé kopija yra aplanke ,Scheduled_
Latest”. Ji perkeliama j aplanka ,Scheduled_1_Days_0Id", kai sukuriama kitos dienos atsarginé kopija, ir
taip toliau dar Sesias dienas (j aplanka ,Scheduled_7_Days_0Id"), po kuriy ji iStrinama.
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Jei BOND valdiklis iSjungtas numatytu atsarginés kopijos kurimo laiku, atsarginé kopija nesukuriama.
Jsitikinkite, kad nustatéte laikg, kada valdiklis bus jjungtas ir kada mazai tikétina, kad bus vykdomas
apdorojimas.

Galite bet kada sukurti atsargine kopijg neautomatiniu bidu (iSskyrus tuos atvejus, kai kuriama
automatiné atsarginé kopija) administravimo kliento lange Settings (Nuostatos). Skiltyje Database
backup (Duomeny bazés atsarginés kopijos kiirimas) spustelékite Back up now (Kurti atsargine kopija
dabar) (zr. 10.5.1 - Laboratorijos nuostatos).

Dialogo lange praneSama, kai atsarginé kopija bus baigta kurti. Atsarginés kopijos ir zurnalo failai
iSsaugomi aplanke ,Manual” (Neautomatinis). Sukdrus kitg neautomatine atsargine kopijg, failai
perkeliami j aplankg ,Manual_Previous” (Ankstesni neautomatiniai). Failai iStrinami sukdrus trecig
neautomatine atsargine kopija, t. y. iSsaugomos tik dvi naujausios neautomatiniu budu sukurtos
atsarginés kopijos.

Jei nepavyksta sukurti kokios nors atsarginés kopijos, administravimo ir klinikiniy klienty

funkcijy juostos desinéje pasirodo piktograma (desiné). Piktograma lieka tol, kol bus "
sékmingai sukurta atsarginé kopija. Jei pasirodo piktograma, kuo greiCiau pabandykite é 8]
sukurti atsargine kopijg neautomatiniu biidu. Jei ir tai nepavyksta, nedelsdami susisiekite su
klienty aptarnavimo tarnyba.

Ypac senesnése BOND sistemose, kuriose susikaupia daugiau duomeny, retkarciais patikrinkite, ar yra
pakankamai vietos atsarginéms kopijoms. Paprastai vienas atsarginés kopijos failas iStrinamas, kai
jraSomas naujas, todél disko naudojimas padidés tik santykinai nedideliais zingsniais. Taciau tam tikru
momentu gali prireikti papildomos vietos diske — tokiu atveju susisiekite su klienty aptarnavimo tarnyba.

Norédami uztikrinti papildoma sauguma, atsargines kopijas reguliariai saugokite kitoje vietoje (ne BOND
valdiklyje). Jei jmanoma, susitarkite su IT skyriumi dél automatiniy atsarginiy kopijy kirimo. Jei ne,
nukopijuokite failus neautomatiniu bidu kartg per savaite (laboratorijose, kuriy apyvarta yra didele,
dazniau). BOND valdiklis naudoja saugy FTP serverj, kad IT skyrius galéty prisijungti ir atsisiysti
atsargines kopijas iS BOND ,Drop-box" aplanko per saugy FTP.

Jei reikia atkurti duomeny baze, susisiekite su klienty aptarnavimo skyriumi.
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10.6 Aparatine jranga

Naudokite langg Hardware configuration (Aparatinés jrangos konfigiiravimas), kad sukonfiglruotuméte
apdorojimo modulius, blokus (apdorojimo moduliy grupes, valdomas is vieno kliento) ir skaidriy etikeciy
spausdintuvus.

Aparatinés jrangos konfiguracija atliekama trijose kortelése:

« 10.6.1 - Apdorojimo moduliai
« 10.6.2 - Blokai
o 10.6.3 - Skaidrés etiketés

10.6.1  Apdorojimo moduliai

Perziurékite apdorojimo modulius BOND sistemoje ir konfigtruokite jy bazinius reagenty indus korteléje
Processing modules (Apdorojimo moduliai).

Kai apdorojimo modulis yra fiziSkai prijungtas prie BOND valdiklio tinklo kabeliu, jis automatiskai rodomas
kairiame kortelés Processing modules (Apdorojimo moduliai) skydelyje.

BOND valdiklis leis prijungti tik suderinamus apdorojimo modulius. Jei prijungtas nesuderinamas
apdorojimo modulis, rodoma piktograma ir klaidos pranesimas (Zr. piktogramy ir reikSmiy lentele kitame

puslapyje).
Pasirinkite apdorojimo modulj, kad kortelés desinéje biity rodoma jo informacija. Suteikite apdorojimo

moduliui unikaly pavadinima ir, jei reikia, iSjunkite kai kuriuos bazinius indus (zr. 10.6.1.1 - Baziniy
reagenty indy isjungimas). Kai iSsaugosite Sias nuostatas, apdorojimo modulis bus ,paleistas”.

Jis liks korteléje, net iSjungtas arba atjungtas, kol nustosite jj naudoti (zr. 10.6.1.2 - Apdorojimo modulio
eksploatavimo nutraukimas).
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1 2

Hardyvare configuration
Processiflg modules Pods|

Slide labellers

3210123

q BOND-IlI
BOND-Ill #1
L =

Builk reagent configuration has been defined for the proc

sssing module.

[
M210178 .
BOND-MAX Serial N 3210123
@ BOND-MAX #2 —
oma Name: BOND-IIl #1
M212025 IP Address: 10.252.10.2:111
BOND-MAX
@ BOND-MAX #4 Type: BOND-I
Normal
M212053 Bulk container configuration
BOND-MAX
@ BOND-MAX #3
G"“"" — — — — — — — —
TH_B3
BOND-IIl
9.5 « e
Ly | “ewac I DI vEWash [l “Alcohol i “BikWest [l ‘Bikivast [l HazWest il cer1 [l ER2
TH_Max
Lt 1 2 3 4 5 6 7 8 9
@ TH Max
F E’?E
Maintenance complete

Sutartiniai zymejimai

Sutartiniai zyméjimai

1  Visi prijungti apdorojimo moduliai.

2 Siuo metu pasirinktas apdorojimo
modulis — jo duomenys rodomi lango
desinéje.

3 Pasirinkto apdorojimo modulio serijos

numeris, pavadinimas (redaguojamas), IP
adresas ir instrumento tipas.

4 Decommission (Eksploatacijos
nutraukimas)
ISjunkite pasirinktg apdorojimo modulj -
zr. 10.6.1.2 - Apdorojimo modulio
eksploatavimo nutraukimas

5 Bazinio indo konfiglracija — galite
panaikinti kai kuriy stoCiy zymé&jima, jei
jos nebus naudojamos - zr.
10.6.1.1 - Baziniy reagenty indy
iSjungimas

6 Maintenance complete (Prieziiira baigta)

Spustelékite, kad i$ naujo nustatytumeéte
dieny ir skaidriy skaiCiy po prevencinés
prieziaros — zr. Profilaktiné priezitura
skiltyje 12 - Valymas ir priezitira (BOND-II
ir BOND-MAX).

7 Save (JraSymas)
Norédami pradéti naudoti naujai prijungta
apdorojimo modulj, turite jrasyti
konfiguracijos nuostatas. Norédami
jrasyti apdorojimo modulio konfigiracijos
nuostatas, pirmiausia turite uztikrinti, kad
visi jo skaidriy dazymo mazgai buty
atrakinti.

pav. 10-10: Lange Hardware configuration (Aparatinés jrangos konfigliravimas) esanti kortelé
Processing modules (Apdorojimo moduliai)
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Kairiajame skydelyje Salia apdorojimo modulio vaizdy esancios piktogramos rodo, kada moduliai yra
jvairiose busenose:

Piktograma Reiksmeé Piktograma Reiksmeé
_E';_ Apdorojimo modulis @ Vykdoma apdorojimo modulio
neprijungtas. priezilra.

Si piktograma taip pat rodoma
(kartu su klaidos pranesimu), jei
prijungtas apdorojimo modulis
nesuderinamas su BOND sistema.

Apdorojimo modulis E? Bazinio reagento konfigiracija
inicijuojamas. negauta apdorojimo modulyje.
Spustelékite Save (Jrasyti), kad
iSsiystumete konfiguracija.

Apdorojimo modulis Siuo D Bazinio reagento konfiguracija
metu tvarkomas. gauta apdorojimo modulyje.

10.6.1.1 Baziniy reagenty indy iSjungimas

Laboratorijos, kurios neatlieka epitopy paieskos ir (arba) vasko $alinimo BOND sistemoje, gali isjungti
indus programinéje jrangoje ir pasalinti atitinkamus indus i$ prietaiso. Tada indy nereikia priziGréti su
juose esanciu reagentu, o prietaiso inicijavimas pagreitéja, nes skyscio linijos j laikymo indus néra
uzpildomos. Norédami iSjungti bazinius indus, panaikinkite jy zyméjima skydelyje Bulk container
configuration (Baziniy indy konfigdracijos) ir spustelékite Save (Jrasyti). Paraginti i$ naujo paleiskite
apdorojimo modulj, kad pakeitimai jsigalioty. Galite iSimti iSjungtus indus arba palikti juos ant prietaiso.

10.6.1.2 Apdorojimo modulio eksploatavimo nutraukimas

Jei apdorojimo modulio nebereikia, nutraukite jo eksploatavima, kad pasalintuméte jj is kortelés
Processing modules (Apdorojimo moduliai). Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis yra i$jungtas, tada
pasirinkite jj korteléje Processing modules (Apdorojimo moduliai ir spustelékite Decommission (Nutraukti
eksploatavima). Jei apdorojimo modulis vis dar yra bloke, jis bus automatiskai is jo pasalintas, kai bus
nutrauktas jo eksploatavimas.

Norédami vél pradéti naudoti apdorojimo modulj, vél prijunkite jo tinklo kabelj.
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10.6.2 Blokai

Blokai — tai apdorojimo moduliy (ir skaidriy etike¢iy spausdintuvy) rinkiniai, kuriuos galima valdyti is vieno
klinikinio kliento — Zr. 3.1 - Sistemos architekttra. Sukurkite blokg net ir vienvieCiams jrenginiams, kur visi
apdorojimo moduliai valdomi i$ BOND valdiklio. Kurkite ir redaguokite blokus korteléje Pods (Blokai).

1 2

Haidware configuration

Procdssing modules Pods Slide labellers

Name Fire

Description: Pod 1
Allocated processing modules
L4 Wind %i
@ Q@ Pod3

Fire
aa Pod1

TH B3
BOND-II
TH B3

P et crties

Allocated slide labellers

=, ZDesigner TLP 3842

Available processing modules
M212025
BOND-MAX
@ BOND-MAX #4
TH_Max
BOND-MAX 4
@ TH Max
£ @-\y,e»n»‘&, -

Available slide labellers

8 7 6

Sutartiniai zyméjimai

Sutartiniai zymeéjimai

1
2

Visy bloky sarasas

Apdorojimo moduliai pasirinktame bloke.
Tokia pati tvarka naudojama ir klinikiniame

kliente — zr. 10.6.2.1 - Naujo bloko kdrimas.

Pasirinkto bloko pavadinimas ir aprasymas
(abu galima redaguoti).

Visi apdorojimo moduliai, kurie néra
blokuose.

Visos skaidriy etiketés, kurios néra
blokuose.

6

Skaidreés etikeciy spausdintuvai
pasirinktame bloke. Numatytasis
spausdintuvas pazymétas mélyna varnele
—2r. 10.6.2.71 - Naujo bloko kdrimas.

Siuo metu pasirinktas blokas - jo
duomenys rodomi lango desinéje.

Add pod (Bloko pridéjimas)

Spustelékite norédami sukonfiguruoti nauja
blokg — Zr. 10.6.2.1 - Naujo bloko kirimas.

Trynimas

Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite
tuscig bloka ir spustelékite Delete (Istrinti),
kad jj pasalintuméte.

pav. 10-11: Lange Hardware configuration (Aparatinés jrangos konfiglravimas) esanti kortelé Pods
(Blokai)
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Norédami, kad apdorojimo moduliai bty prieinami, kad juos bity galima jtraukti j grupe, sukonfigiruokite
juos korteléje Processing modules (Apdorojimo modauliai) (zr. 10.6.1 - Apdorojimo moduliai). Norédami,
kad skaidriy etiketés buty prieinamos, kad jas bity galima jtraukti j grupe, sukonfigiruokite jas korteléje
Slide labelers (Skaidrés etiketés) (zr. 10.6.3 - Skaidreés etiketés).

10.6.2.1 Naujo bloko kurimas

1.
2.
3.

5.

Spustelékite Add Pod (Pridéti blokg).
Jveskite unikaly bloko pavadinima ir, pasirinktinai, aprasa.
Skydelyje Available processing modules (Galimi apdorojimo moduliai) (virSuje desinéje) pasirinkite

apdorojimo modulius ir spustelékite rodyklés mygtuka j kaire , kad jtrauktuméte juos j skydelj
Allocated processing modules (Paskirstytieji apdorojimo moduliai) (virSuje kairéje).

Jei pridedate kelis prietaisus, pridékite juos tokia tvarka, kuria norite, kad kortelés bty rodomos
klinikiniame kliente, pvz., jei pirmiausia pasirenkate prietaisg A, o toliau — prietaisg B, skydelyje A
bus rodomas virs B; taip pat ir kortelése System status (Sistemos biisena) prie bloko prijungtuose
klientuose. Norédami pertvarkyti apdorojimo modulius, pasalinkite juos rodyklés desinén mygtuku

ir pakeiskite tinkama tvarka.

Pasirinkite vieng ar daugiau skaidriy etikecCiy spausdintuvy i$ skydelio Available slide labelers
(Galimi skaidriy etikeciy spausdintuvai) (apacioje desinéje) ir pridékite prie skydelio Allocated slide
labelers (Priskirti skaidriy etike¢iy spausdintuvai) (kairéje apacioje).

Jei pridedate kelis spausdintuvus, juos visus galima pasirinkti spausdinant skaidres. Nustatykite
numatytajj spausdintuva spustelédami desiniuoju pelés klavisu ir spustelédami Set as default
printer (Nustatyti kaip numatytajj spausdintuvg). Numatytasis spausdintuvas zymimas mélyna
varnele.

Spustelékite Save (Jrasyti).

Norédami istrinti grupe, pasalinkite visus apdorojimo modulius ir spausdintuvus, tada desiniuoju pelés
mygtuku spustelékite bloka kairiajame skydelyje ir spustelékite Delete (IStrinti).
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10.6.3 Skaidrés etiketes

Skaidrés etiketés, naudojamos BOND sistemoije, turi bati nustatytos, identifikuotos ir aktyvuotos
administravimo kliento lange Hardware configuration (Aparatinés jrangos konfigiracija), korteléje Slide
labelers (Skaidrés etiketés). Tai leidZia juos jtraukti j blokus (zr. 10.6.2 - Blokai).

1 2 3

Hafdware configutation

Procpssing modules Pods Slide labellers

&) Designer LR 3842 Display name: ZDesigner TLP 3842
Printer name: ZDesigner TLP 3842

g:] ZDesigner TLP 3342 Host name:

Printer type: Zebra TLP3842 -

= =3 =3
4
Sutartiniai zymeéjimai Sutartiniai Zzymeéjimai
1 Visy skaidriy etikeCiy sarasas. 3 Skaidreés etikeCiy spausdintuvo

informacija — zr. 10.6.3.1 - Skaidrés

2 Siuo metu pasirinkta skaidrés etiketé — o : i -
etikeciy spausdintuvo informacija.

jos duomenys rodomi lango desinéje.
4  Add printer (Spausdintuvo pridéjimas)
Spustelékite, kad pridétuméte nauja
skaidriy etikete — konfiguruokite lango
desingje.
pav. 10-12: Lange Hardware configuration (Aparatinés jrangos konfigliravimas) esanti kortelé Slide
labelers (Skaidrés etikeciy spausdintuvai)

Jei norite, kad naujai prijungto skaidrés etiketé bty jtraukta j bloka, spustelékite Add printer (Pridéti
spausdintuvg), tada lango desingje jveskite iSsamig spausdintuvo informacija.

Ne visose sistemose yra blokai. Jei bloky néra, numatytasis spausdintuvas yra pirmasis spausdintuvas
sgrase.
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0 Jei pakeiCiama skaidrés etiketé, naujos etiketés pridéti nereikia — galite pakeisti senosios etiketés
duomenis naujosios duomenimis.

Norédami pasalinti etikete i$ sgraso, desiniuoju pelés mygtuku spustelékite jg ir pasirinkite Delete
(1strinti).

10.6.3.1 Skaidreés etikeciy spausdintuvo informacija

BOND sistemoje kiekvienam skaidriy etikeCiy spausdintuvui reikalinga $i informacija:

» Display name: (Rodomas pavadinimas:) — etiketés pavadinimas, kuris bus rodomas BOND
programinéje jrangoje
« Printer name: (Spausdintuvo pavadinimas:) — ,Windows" naudojamo spausdintuvo pavadinimas

6 Spausdintuvo pavadinimas BOND-ADVANCE jrenginiuose iS tikryjy yra spausdintuvo Share name
(Bendrinamas pavadinimas), rodomas ,Windows" dialogo lange Printers and Faxes (Spausdintuvai ir
faksai).

« Host name: (Pagrindinio kompiuterio pavadinimas:) — palikite tusc¢ig, nebent tai yra Zebra
spausdintuvas (pvz., ZDesigner TLP 3842) BOND-ADVANCE jrenginyje; tokiu atveju jveskite
terminalo, prie kurio prijungtas skaidriy etikeciy spausdintuvas, Computer name (Kompiuterio
pavadinimas).

ﬁ Computer name (Kompiuterio pavadinimas) galite rasti ,Windows" dialogo lange System (Sistema) (zr.
pav. 10-13).

Compuler name, domain, and workgroup setings

Compuiter nama: CaRAFISTL | #§ Change setings
) Full compuser name; CERARFIS-T1 )

Computer description: Lica BOND Teminal PC [Leica BOMD)

Workgroup LEICA

pav. 10-13: Kompiuterio pavadinimas ,Windows" sistemos dialogo lange

« Printer type: (Spausdintuvo tipas:) — spausdintuvo modelis (pvz., ZDesigner TLP 3842)
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10.6.3.2 Spausdinti tyrimo etiketes

Norédami patikrinti spausdinimo lygiavima:

1. Administravimo kliento skiltyje atidarykite langg Labels (etiketés)
2. Kairiajame skydelyje pasirinkite etikete ir spustelékite Print (Spausdinti).

Bm—
S m e m
e | 103456787
| 12/12/2016
. *mARK(1)
Mr. J. Citizen :
HG A (+) ;
Dr. Jones :
E3E3 EEED En

pav. 10—14: Tyrimo etiketés spausdinimas

3. Dialogo lange Select a Printer (Pasirinkti spausdintuva) pasirinkite atitinkama spausdintuva ir
spustelékite Print (Spausdinti).

4. Pakartokite 3 veiksma 3-5 kartus. Jsitikinkite, kad visi simboliai aiskiai ir tiksliai atspausdinti
etiketéje.

5. Jei paveikslélio padétis etiketéje neteisinga, zr. Koreguoti ,Zebra“ spausdintuvo kalibravimag 235
psl. arba ,Cognitive” spausdintuvo koregavimas 240 psl..

Koreguoti ,Zebra“ spausdintuvo kalibravima

6 Si procediira taikoma abiejy tipy ,Zebra“ spausdintuvams: TLP 3842 arba GX430t. Yra keletas skirtumy,
kurie aprasyti atitinkamose nuostatose.

ﬁ Diegdami BOND-ADVANCE, atlikite toliau nurodytg procedurg BOND-ADVANCE terminale.
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1. ,Windows" uzduociy juostoje spustelékite mygtuka Start (Pradéti) ir pasirinkite Devices and
Printers (Jrenginiai ir spausdintuvai).

2. Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite spausdintuvo piktogramg (pvz., ZDesigner TLP 3842) ir
pasirinkite Printer Properties (Spausdintuvo ypatybés).

Sistemoje pasirodys dialogo langas Printer Properties (Spausdintuvo ypatybés), kaip parodyta pav.
10-15.

iy Fhesigner TLP 3842 Properties |

Mgdek IDesigner TLP 3842

| Festures
Codor: Mo Paper aailable:
Double-sided: Mo Uszar dafinad =]
Staple: Unknceam Bomd Slide Label
Speed: Unknoan
Wsirmuem reschution: 300 dpi =l
Preferences | Primt Test Page: |
o | cawem | | He |

pav. 10-15: Printer Properties (Spausdintuvo ypatybeés)

3. Pasirinkite kortele Advanced (ISpléstiniai parametrai).
=

Priber Seftings | Socks | Langusge | Bamods Forts | Command Forts | Sbout |

= Blways availabld

™ Bvallable e I 0 AN 3 ] F I Al 3
Priarity: 1 El:

Driyer [ZDesignes TLP 3842 x| e Driver..

1= Spool print docurments so progran finishes printing faster

™ Start printimg after last page is spooled
¥ Start prinding jmimediabely
™ Print gwecthy to the printer

[™ Hold mismetched documents

[+ Pyint spocied documents first

[T Eeep printed docurents

¥ Enable advanced printing features

Primting Defaults... Prigit Processor... I Separatpr Page... |

ok | cwes | oo | ke |

pav. 10-16: Spausdintuvo ypatybés — kortelé ISpléstiniai parametrai
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4. Spustelékite mygtuka Printing Defaults... (Spausdinimo numatytosios nuostatos...).
Sistemoje pasirodys dialogo langas Printing Defaults (Numatytosios spausdinimo nuostatos), kaip
parodyta pav. 10-17.

x
Baroode Foris | Command Forts

. I
Cusiom Commands | mpot/Epodsetings | Toos | Mbed |
Opfiorss | Advanced Setup | Dthesng | Stocks | Freter Memcry |

Seffings
MoOfCogms T
Freed: I‘SIJ 'I me's
D
Ak I'.:-erdefned EI
Paper Fomat
EE e
o '!,I'ul ¥ motate 180°
o L
wan  [em
Urpriniable Arsa
gt pm e e

ok | cames | s | hee |

pav. 10—-17: Numatytosios spausdinimo nuostatos

0 Siame dokumente pateikiamos spausdintuvo nuostatos milimetrais.

Todél nustatykite Paper Format (Popieriaus formatas) j mm.
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5. ISskleidziamajame sgrase Stocks (Atsargos) pasirinkite ,BOND Slide Label” (BOND skaidrés

etiketé).

6. Pasirinkite kortele Stocks (Atsargos).

it Fesigner TLF 3842 Prinking Defaults kA
Barcode Fonts | Commard Forts

Custom Commands | Impot/Bxpoisetings | Teoh | Abouw
Opons | Advanosd Sebup | Dihesng  Socks | Proter Memory |

Diefired stocks

Bond Shde Labsl

Siock descaplion
Bond Shde Label

Diecriplion

Diefine your own kabed siock here and savee i for fubure use. Each
slock stones label dimensions and some prinber settings:

(o] oo |_om |_w |

pav. 10-18: Printing Defaults (Numatytosios spausdinimo nuostatos) — kortelé Stocks (Atsargos)

7. Paspauskite mygtukg Change... (Keisti...).
Sistemoje pasirodys dialogo langas Define Stock (Nustatyti atsargas), kaip parodyta pav. 10-19.

Pries keicCiant nuostatas, rekomenduojama grazinti spausdintuvo numatytagsias nuostatas, kaip

parodyta toliau esancioje lenteléje, ir atspausdinti kai kurias tyrimo etiketes.

TLP 3842 GX430t
Etiketés plotis 24,00 mm 40,00 mm
Etiketés aukstis 15,50 mm 15,00 mm
Nespausdinama sritis — 0,00 mm 4,50 mm
kairéje
Nespausdinama sritis — 1,50 mm 0,00 mm
desinéje
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2

Name

Bond Side Label

pav. 10-19: Dialogo langas Define Stock (Nustatyti atsargas)

« Jei kairysis krastas nukirptas, Siek tiek sumazinkite reikSme Right (Desiné), esancig po Unprintable
Area (Nespausdinama sritis), pavyzdziui, nuo 1,50 mm iki 1,00 mm.

« Jei desinysis krastas nukirptas, Siek tiek padidinkite reikSme Right (Desiné), esancig po
Unprintable Area (Nespausdinama sritis), pavyzdziui, nuo 1,50 mm iki 2,00 mm.

8. Spustelékite OK (Gerai).

9. Kartokite etiketés spausdinimo ir reguliavimo procediirg, kol etiketé bus priimtina (tekstas nebus
nukirptas).

6 Spusteléje OK (Gerai) galite gauti klaidos pranesimg Stock name already used by system form
database (Atsargy pavadinimas jau naudojamas sistemos formy duomeny bazéje). Tokiu atveju
pakeiskite Name (Pavadinimas) dialogo lange Define Stock (Nustatyti atsargas), kaip parodyta
pav. 10-20, tada spustelékite OK (Gerai).

11

{Bond Side Label 1|

Optiens
E.h'_ |' Ill
Speed |'5-: 'rl meny

pav. 10-20: Etiketés atsargy pevadijimas
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»Cognitive” spausdintuvo koregavimas

o

Diegdami BOND-ADVANCE, prisijunkite prie BOND-ADVANCE valdiklio kaip ,BONDDashboard". Jei Siuo

metu rodomas langas Dashboard (prietaisy skydelis), paspauskite Alt+F4, kad jj uzdarytuméte.

Printers (Jrenginiai ir spausdintuvai).

. 2Windows" uzduociy juostoje spustelékite mygtuka Start (Pradéti) ir pasirinkite Devices and

2. Desiniuoju pelés mygtuku spustelékite spausdintuvo piktograma (pvz., Cognitive Terminal) ir

pasirinkite Printer Properties (Spausdintuvo ypatybés).

See whal's printing

Set as default printer

Create Enmt

Remave device

Properties

pav. 10-21: Pasirinkite Printer Properties (Spausdintuvo ypatybés)

Nesirinkite Printing Preferences (Spasudinimo parinktys) — dialogo langai panasis, bet nuostatos

neatnaujinamos tinkamai.

Sistemoje pasirodys dialogo langas Cognitive Printer Properties (,Cognitive” spausdintuvo

parinktys), kaip parodyta pav. 10-22.

Prrter Settrgs | Stocks |
Gerenl | Sharng | Ports

i Cognitive Cxi 2 mch 300 DP1 TT Properties

Forts | Command Forls | Abot |

Location: |

Comment: ‘

kgdel:

Fratures
Color: Mo

Double-sided: Mo
Staple: Unknoam
Speed: Unknoam

laximurm resolution: 300 dpi

Cognitive Cui 2 inch 300 DPITT

Paper aailable:

User defined =]
Bomd Shide Labell
I
Preferences... I Primt Test Page I

o | |

pav. 10-22: ,Cognitive” spausdintuvo parinktys
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3. Pasirinkite kortele Advanced (ISpléstiniai parametrai).
Sistemoje pasirodys kortelé Advanced (ISpléstiniai parametrai), kaip parodyta pav. 10-23.

I Cognitive Cxi 2 imch 300 DPT TT Properties x|

Printer Seftrgs | Socks | Langusge | Barcode Forts | Command Forts | About |

% (Always svailable

™ Availsble frem 2400 AM s DL F 00 AM 3
Priority: 1 3:

Diriyer: |'.'.c|gni1i'\re Cxi 2 inchi 300 DRI TT :J Neyy Driver...

1+ Gpacl print docurments so progrem finishes prinking faster
™ Start prindireg after last page is spooled
% Start prinding imimiediately

{~ Pring grectly to the printer

[~ Held mismstched docurnants

I3 Print spocled documents first

[~ Eesp printed documents

[# Enable advanced printing features

Prirting Defeults.. Pript Processor. I Separstgr Page.. |

oK | Cawest | s | ke |

pav. 10-23: Kortelé Advanced (ISpléstiniai parametrai)
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4. Spustelékite mygtuka Printing Defaults... (Spausdinimo numatytosios nuostatos...).
Sistemoje pasirodys dialogo langas Printing Defaults (Numatytosios spausdinimo nuostatos), kaip
parodyta pav. 10-24.

i

Command Fords | Custom Commands | Import/Expot seltings | fbout |
Opsons | Agvanced Setup | Dahesng | Stocks | Barcode Fores

|=.|l._-|'u]r|||:|‘|r-|" Cxi 2 inech 300 DPT TT Primting Defaslts

Seftngs

No. 0¥ Copes h

Spend: L hud

Doy 1

Hpocks: ILuf:ldne-d _ﬂ
Pagser Fommat

=
— ™ landscaps
ST s

Sine
wan  [o
T
Lrprriishies Arsa
W  fm Te e
S - S - a—

ok | caes | ek | Hee |

pav. 10-24: Dialogo langas Printing Defaults (Numatytosios spausdinimo nuostatos)

0 Siame dokumente pateikiamos spausdintuvo nuostatos milimetrais.

Todél nustatykite Paper Format (Popieriaus formatas) j mm.
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5. ISskleidziamajame sgrase Stocks (Atsargos) pasirinkite ,BOND Slide Label” (BOND skaidrés
etiketé).

6. Pasirinkite kortele Stocks (Atsargos).

I;.I'.-I'H‘rlltrl'-l" Cxi 2 inech 300 DT TT Primting Defaslts

]
Commend Forts | Custom Commands | Impeort/Bxpot settings | Abou |
Opsora | Advanced Seup | Dihesng  Sode | Bamods Fores
Disfiredt stocios

Stock descriphion
Bond Side Label

D=sonphion

Dedine your own bshel sinck here and sawe it for fulure use. Each
siock stores labesl cimenaiond and some prinber setings

He... m Deete |

S
ok | cwes | moy | mee |

pav. 10-25: Printing Defaults (Numatytosios spausdinimo nuostatos) — kortelé Stocks (Atsargos)
7. Paspauskite mygtukg Change... (Keisti...).
Sistemoje pasirodys dialogo langas Define Stock (Nustatyti atsargas), kaip parodyta pav. 10-19.

21

Nama

|Bond Side Label

pav. 10-26: Dialogo langas Define Stock (Nustatyti atsargas)
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Jei kairysis krastas nukirptas, Siek tiek sumazinkite reikSme Right (Desiné), esancig po Unprintable
area (Nespausdinama sritis), pavyzdziui, nuo 0,50 mm iki 0,30 mm.

Jei desinysis krastas nukirptas, Siek tiek padidinkite reikSme Right (Desiné), esancig po
Unprintable area (Nespausdinama sritis), pavyzdziui, nuo 0,50 mm iki 0,70 mm.

Jei virSutinis arba apatinis krastas nukirptas, zr. Vertikalios etiketés padéties koregavimas
»Cognitive Cxi" spausdintuve 245 psl..

. Spustelékite OK (Gerai).

Spusteléje OK (Gerai) galite gauti klaidos pranesimg Stock name already used by system form
database (Atsargy pavadinimas jau naudojamas sistemos formy duomeny bazéje). Tokiu atveju
pakeiskite Name (Pavadinimas) dialogo lange Define Stock (Nustatyti atsargas), kaip parodyta
pav. 10-27, tada spustelékite OK (Gerai).

Define Stock 7] x|

Name

P, ks, A TP g sl

pav. 10-27: Etiketés atsargy pevadijimas

9. Norédami patikrinti rezultatg, atsispausdinkite etikete. Kartokite procediirg, kol etiketé bus

priimtina (tekstas nebus nukirptas).
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Vertikalios etiketés padéties koregavimas ,Cognitive Cxi“ spausdintuve

Jei etiketé per aukstai arba per Zemai, dialogo lange Printing Defaults (Numatytosios spausdinimo
nuostatos) pasirinkite kortele Advanced Setup (ISpléstinis paruosimas), kaip parodyta pav. 10-28.

i Cognitive Cxi 2 inech 300 DFT TT Printing

x|

hruﬁfm;lﬁm(nmwﬂlmwmlhll
Ogions  Advanced Sshup | [Mhesng | Socks | Barcode Forta

Pend Mode

T Dwmct Themmal & [Trwmal Trarafed
Sersor Type

* Gap " Back Bar i Mona
Praseri Label

™ [isabde Setings Sent 1o e Printer

Print Fesclution 00 vl (il5]
(Graphic Options:
+ Dwect Prnt ™ Storng Graphic
Expoet Lshed Format to: Prinker
™ RAM & FLASH
Dalimiter. = "‘|
Mo Ssttngs |

(o] _ow |_om |_w |

pav. 10-28: Kortelé Advanced Setup (ISpléstinis paruosimas)

« Jei virsutinis krastas nukirptas, Siek tiek padidinkite reikSme Distance Advance (Atstumas virSuje),
esancig po Present Label (Dabartiné etiketé), pavyzdziui, nuo 0,00 mm iki 1,00 mm.

« Jei apatinis krastas nukirptas, Siek tiek padidinkite reikS§me Distance Reverse (Atstumas apacioje),
esancig po Present Label (Dabartiné etiketé), pavyzdziui, nuo 0,00 mm iki 1,00 mm.

ﬁ Koregavimus taikykite tik vienai nuostatai. Jei jau yra reikSmé Distance Advance (Atstumas
virsuje), o apatinis krastas nukirptas, sumazinkite reikSme Distance Advance (Atstumas virsuje), o
ne didinkite reikSme Distance Reverse (Aststumas apacioje). Viena reikSmeé lieka lygi nuliui, kita -

valdo padét;.
10. Spustelékite OK (Gerai).

11.Norédami patikrinti rezultatg, atsispausdinkite etikete. Kartokite procedirg, kol etiketé bus
priimtina (tekstas nebus nukirptas).
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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11. LIS integravimo paketas
(BOND valdiklyje)

Neprivalomas BOND LIS integravimo paketas (LIS-ip) prijungia BOND sistemg prie bet kurios suderinamos
laboratorijos informacinés sistemos (LIS). LIS-ip perduoda rinkinio ir skaidrés informacijg i$ LIS j BOND
sistemg, o BOND sistema grazina apdorojimo informacijg per LIS-ip j LIS.

LIS-ip turi daug konfiglravimo parink¢iy ir gali dirbti su daugybe skirtingy LIS tipy ir laboratoriniy darbo
eigy. LIS-ip galima sukonfigdruoti, kad baty uztikrintas sklandus LIS ir LIS integravimas ir automatinis LIS
skaidriy atpazinimas BOND sistemoje, pasalinant poreikj perzenklinti skaidres. Bendrg galimy darbo eigy
apzvalga zr. Darby eigos (11.8 dalis 257 psl.).

Leica Biosystems organizuoja iSsamius kiekvieno jrenginio mokymus konkrecioje vietoje.

Norédami gauti BOND LIS-ip informacijos, skaitykite Siuos skyrius:
« Salygos, susijusios su LIS-ip veikimu
Zr. 11.1 - LIS terminija
« ISsamiinformacija apie papildomas programinés jrangos funkcijas
Zr. 11.2 - Papildomos programinés jrangos funkcijos
« LIS rySio ir konfigiracijos apzvalga
Zr. 11.3 - LIS prijungimas ir inicijavimas
« LIS klaidy indikacijos ir atkGrimo aprasymas
Zr.11.4 - LIS prane$imai
« Rinkiniy ir skaidriy duomeny nuorody sarasas
Zr. 11.5 - Rinkinio ir skaidrés duomeny reikalavimai

« Skaidrés biusenos duomeny aprasymas BOND, kurj LIS-ip gali pranesti LIS
Zr. 11.6 - Skaidrés duomeny siuntimas atgal j LIS

« Nuoroda j skaidriy etiketés reikalavimus
Zr. 11.7 - Objektiniy stikleliy etiketés

« Jprasty LIS diegimy apzvalga
Zr. 11.8 - Darby eigos.
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11

1 LIS terminija

Norint apibddinti LIS funkcionaluma ir atskirti jprastus BOND sistemos elementus nuo LIS elementy, reikia
daug naujy terminy. Sios sgvokos aprasytos toliau pateiktame sgrase.

11

LIS - laboratorijos informaciné sistema; programiné jranga, valdanti su laboratorijos darbu
susijusig informacija.

LIS-ip — BOND LIS integravimo paketas, pasirenkamas priedas, leidziantis BOND sistemai dirbti su
LIS.

LIS objektinis stiklelis — objektinis stiklelis, sukurtas LIS ir iSsiystas j BOND apdorojimo sistema.
LIS rinkinys — rinkinys, sukurtas LIS ir iSsiystas j BOND sistema.

Auto-ID objektinio stiklelio etiketé — objektinio stiklelio etiketé, kurig galima automatiskai atpazinti
BOND sistemoje. Jg galima atspausdinti BOND sistemoje arba LIS, jei naudojamas atpazjstamas
brik$ninio kodo formatas. Zr. 11.3 - LIS prijungimas ir inicijavimas.

+Assisted-ID" objektinio stiklelio etiketé — bet kuri objektinio stiklelio etiketé, kurios negalima
automatiskai atpazinti BOND sistemoje.

LIS objektinio stiklelio etiketé — objektinio stiklelio etiketé is spausdintuvo, prijungto prie LIS. LIS
objektinio stiklelio etiketéje rodomas LIS bruksninis kodas ir visa kita LIS etiketei sukonfigiruota
informacija.

BOND-LIS objektinio stiklelio etiketé — objektinio stiklelio, sukurto LIS, bet atspausdinto prie BOND
sistemos prijungtu spausdintuvu, etiketé. BOND-LIS etiketéje naudojama BOND LIS objektinio
stiklelio etiketés konfigtracija, kurig galima redaguoti naudojant BOND programine jranga.
Prisijungimo numeris — bendras LIS terminas numeriui ar kitam ID, identifikuojan¢iam konkrety
rinkinj. Prisijungimo numeris yra lygus BOND sistemos ,rinkinio ID".

Paciento duomenys — paciento duomenys, kurie sudaro ,rinkinj“ BOND sistemoje.

Demografiniai duomenys - bendras LIS terminas pacienty duomenims arba rinkinio duomenims.
LIS bruksninis kodas — LIS priskirtas briuksninis kodas, unikaliai identifikuojantis kiekvieng LIS
objektinj stiklelj.

.2 Papildomos programinés jrangos

funkcijos

BOND sistemose, kuriose jjungta LIS, yra papildomy programinés jrangos funkcijy, kuriy néra
standartinéje versijoje. BONDLIS-ip sistemos iSlaiko visas standartines BOND programinés jrangos
savybes ir funkcijas.

Zr.

11.2.1 - LIS busenos piktograma
11.2.2 - LIS rinkiniai

11.2.3 - LIS skaidres

11.2.4 - VieSieji zymeny pavadinimai
11.2.5 - Prioritetinés skaidrés

11.2.6 - LIS skaidriy duomeny laukai
11.7 - Objektiniy stikleliy etiketés
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11.2.1 LIS busenos piktograma

G

pav. 11-1: LIS busenos piktograma virSutiniame desSiniajame BOND programinés jrangos lango kampe

BOND programinéje jrangoje su LIS-ip yra LIS busenos piktograma standartinés funkcijy juostos desinéje.
Joje rodoma:

o LISrysSio blsena (zr. 11.3 - LIS prijungimas ir inicijavimas)
o LIS klaidos indikacija (zr. 11.4 - LIS pranesimai)

11.2.2 LIS rinkiniai

LIS rinkiniai — ta rinkiniai, sukuriami LIS ir siun¢iami j BOND sistema. PrieSingai, BOND rinkiniai yra
rinkiniai, sukurti BOND sistemoje.

« LIS rinkiniuose yra ypatybiy laukai nesiskiria nuo BOND rinkiniy, bet negalima redaguoti jokios
informacijos, kai rinkinys iSsiun¢iamas j BOND sistema.

« BOND sistema kiekvienam LIS rinkiniui automatiskai priskiria unikaly rinkinio numerj.

« LIS prisijungimo numeris arba rinkinio ID tampa rinkinio ID BOND sistemoje.

« Jei Sio rinkinio ID yra toks pat kaip esamo BOND rinkinio, naujasis LIS rinkinys atmetamas. Turite
pakeisti rinkinio ID LIS.

« Jeinaujo LIS rinkinio ID ir paciento vardas ir pavardé yra tokie patys kaip ir aktyvaus LIS rinkinio, jau
nurodyto lange Slide setup (Skaidrés paruosimas), esamas rinkinys naudojamas automatiskai.
,Naujojo” rinkinio skaidrés pridedamos prie esamo rinkinio skaidriy. Jei rinkinio ID yra vienodi, bet
pacienty vardai ir (arba) pavardés skiriasi, naujas rinkinys atmetamas.

« Jei LIS rinkinio ID ir paciento vardas ir pavardé yra tokie patys kaip pasibaigusio arba istrinto LIS
rinkinio BOND sistemoje, esamas rinkinys atkuriamas arba naujas rinkinys atmetamas,
priklausomai nuo nuostatos administravimo kliento LIS lange (zr. Pasikartojancio rinkinio ID 213
psl.).

« Prie LIS rinkinio pridétos skaidrés, naudojant BOND programine jranga, sukuriamos kaip BOND
skaidreés.

« LIS padéklai turi tg patj numatytajj paruosimo protokolg ir dozavimo kiekj kaip BOND rinkiniai, kaip
nustatyta administravimo kliente (zr. 10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés nuostatos).
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11.2.3 LIS skaidres

LIS skaidrés - ta skaidrés, sukuriami LIS ir siunciami j BOND sistema. Palyginimui, BOND skaidrés — tai
skaidrés, sukuriamos BOND sistemos rinkinyje BOND arba LIS rinkinyje.

LIS skaidres skaidriy sagrase galima atpazinti pagal jy etiketés spalva: LIS skaidrés turi pilkg etikete.

pav. 11-2: LIS skaidré (kairéje) ir vieno dazymo jprasta BOND skaidré (desinéje)

LIS skaidréms taikomi Sie punktai:

« IS LIS spausdinamose etiketése paprastai yra briksninis kodas. Jei briksninis kodas yra vienu i$
Sesiy palaikomy formaty BOND ir BOND sistemas galima sukonfigdruoti nuskaityti §j formatg, tada
BOND sistema gali atpazinti skaidre, kai ji jdedama. Zr. 11.3 - LIS prijungimas ir inicijavimas.

« Etiketés, atspausdintos i§ BOND LIS skaidriy sistemos, naudoja BOND LIS skaidriy etikecCiy
konfigdracijg. Zr. 10.3 - Etiketés .

« LIS skaidrése gali biti papildomy LIS specifiniy lauky. Zr. 11.2.6 - LIS skaidriy duomeny laukai.

« Skaidriy ypatybeés, kilusios i$ LIS, negali biti redaguojamos naudojant BOND programine jranga.

« Kai BOND programiné jranga naudojama LIS skaidrei kopijuoti, kopija sukuriama kaip BOND
skaidré su BOND skaidrés etiketés konfiguracija. Visi LIS specifiniai laukai pasalinami ir visi laukai
tampa redaguojami.

11.2.4 VieSieji zymeny pavadinimai

Viesieji Zzymeny pavadinimai (pirminiams antikiinams ir zondams) sukuria rysj tarp Zymeny, nurodyty LIS
ir registruoty BOND sistemoje. Kai LIS nurodo tyrimo zymenj, BOND sistema tam tyrimui naudoja reagenta
su identiSku vieSuojo zymens pavadinimu. BOND sistema atmeta LIS nurodytg tyrimga, jei néra vieSojo
pavadinimo, atitinkancio LIS zymens pavadinima.

Viesyjy zymeny pavadinimai nurodomi naudojant laukg Public name (VieSasis pavadinimas) dialogo
lange Edit reagent properties (Reagento ypatybiy redagavimas) (zr. 8.2 - Reagento paruosimo langas).
Sis laukas tampa matomas tik jdiegus LIS-ip.

Kiekvienas viesasis pavadinimas turi bati unikalus. BOND reagenty vieSuosius pavadinimus bet kuriuo
metu galima keisti, 0 tam jvykus jau sukurtos skaidrés nesikeicia.
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11.2.5 Prioritetinés skaidrés

LIS gali nurodyti prioritetines skaidres, kurias reikia skubiai apdoroti. Bet koks rinkinys, kuriame yra

prioritetiné skaidré, lange Slide setup (Skaidrés paruosimas) Zymimas raudona juosta.

I L30012 - 45216 Shady, Albart Joseph
201 30416-13HRefine Benjamin Hightowar Kevin Pannell 10
20130416-IHC Fannie Hurey Arthur Josey 10

pav. 11-3: Rinkinys su prioritetinémis skaidrémis, pazymétomis raudonai lange Slide setup (Skaidrés

paruosimas).

Siuo metu prioritetinis LIS rinkinys i$ pradziy jtraukiamas j sgraso apacia. Rinkinys rodomas sgraso

virSuje tik vélesniy klinikinio kliento seansy metu.

Prioritetinés skaidrés pazymeétos raudona raide ,P".

P

pav. 11-4: Prioritetiné LIS skaidré, rodomas lange Slide setup (Skaidrés paruosimas)

11.2.6 LIS skaidriy duomeny laukai

Be standartiniy skaidrés savybiy, BOND LIS-ip turi septynis konfigiruojamus duomeny laukus, kuriuos

galima nustatyti, kad biity rodoma pasirinkta informacija i$ LIS. Pagrindinj rysj nustato Leica Biosystems
prieziuros atstovas jrengimo metu, taciau jdiegus naudotojai gali pasirinkti, rodyti laukus ar ne, ir nustatyti

kiekvieno lauko pavadinimg — Zr. LIS skaidriy duomeny laukai 213 psl..

Laukai rodomi specialioje korteléje LIS, dialogo lange Slide properties (Skaidrés ypatybés), taip pat gali
biti spausdinami ant skaidriy etikeciy (zr. 10.3 - Etiketés ). Jie skirti tik ataskaity teikimo tikslais ir neturi

jtakos instrumenty apdorojimui.
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11.3 LIS prijungimas ir inicijavimas

Kiekvieng BOND LIS-ip modulj turi jdiegti jgaliotasis Leica Biosystems atstovas, kuris pritaikys operacijg

pagal individualius laboratorijos reikalavimus.

BOND sistema galima sukonfigdruoti taip, kad ji skaityty bet kurj i$ Siy briksninio kodo formaty:

1D bruksniniai kodai

2D briksniniai kodai

Kodas 128

QR

(010
[=

Duomeny matrica

JAztec”

Jdiegus LIS modulj, BOND programinés jrangos virSutiniame deSiniajame kampe pasirodo LIS piktograma,

nurodanti rySio biiseng (pav. 11-5)

pav. 11-5: LIS neprijungtas (kairéje) ir prijungtas (desinéje)
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11. LIS integravimo paketas (BOND valdiklyje)

11.4 LIS praneSimai

BOND programinegje jrangoje nurodytos LIS rySio arba duomeny klaidos, parodant LIS busenos
piktograma virSutiniame desiniajame BOND programinés jrangos lango kampe (zr. 11.2.1 - LIS blsenos
piktograma). Jei yra kokiy nors nejvykdyty LIS pranesimy, rodomas nejvykdyty pranesimy skaicius. Kai
jvyksta naujas pranesimo jvykis, skaitiklis trumpai sumirksi.

Jae

pav. 11-6: LIS busenos piktograma

Norédami rasti iSsamig pranesimo informacijg, deSiniuoju pelés mygtuku spustelékite bisenos
piktogramg ir pasirinkite Show LIS report (Rodyti LIS ataskaitg), kad atidarytuméte dialogo langg LIS
service events (LIS paslaugos jvykiai). Dialogo lange rodomos klaidos ir visi skaidrés, kurie nebuvo
sékmingai perkelti. Taip pat nurodoma klaidos priezastis. TipiSkos LIS klaidos apima trikstamus
duomenis, duomeny konfliktus (pvz., tas pats prisijungimo numeris naudojamas skirtingais atvejais) arba
atvejus, kai vieSasis Zymuo néra uzregistruotas BOND sistemoje (zr. 11.2.4 - VieSieji zymeny
pavadinimai).

LIS service avents

Lo | oweJewe | e | ew |

Csa I L0012
Patiien 1) DL
Doeter 1D o
1 24-%an17 233 T2 Matk
Markai? 1D
Tissue Bypa =]
Massage 10

Bafoads

GFAP Lleaibda o add LIS sk -
Barcode already used

Case 0 LS00 2-4621(0
Patient i A0

1 2d-Jan-1T B30 T Cannot map Hesus ps Acknowiedge

1 24-Jan-17 235 TO06 Paiem & P Mastker d8s ot kst Acknowledge
Docsar Ik Dr Joeas
Markar 1D GFAP

pav. 11-7: Dialogo langas LIS service events (LIS paslaugos jvykiai)

Atsizvelgiant j LIS konfigdracija, gali bati jmanoma istaisyti klaidas ir i$ naujo pateikti rinkinj ar skaidre. Jei
LIS negali i$ naujo iSsiysti informacijos, rinkinj arba skaidres galima sukurti tiesiogiai naudojant BOND
programine jranga.

Perskaite kiekvieng klaidos pranesima, spustelékite atitinkama mygtuka Acknowledge (Patvirtinti), kad
pasalintuméte pranesimg is dialogo lango.

Kai visi klaidy pranesimai pasalinami i$ dialogo lango, pranesSimy skai€ius lange neberodomas.
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11. LIS integravimo paketas (BOND valdiklyje)

0 Jei reikia, vis tiek galite perziuréti praneSimus LIS paslaugy Zurnale, pirmiausia spustelédami Leica
Biosystems logotipg administravimo kliento lango virSuje, desinéje, kad buty rodomas dialogo langas
About BOND (Apie). Tada spustelékite Service log (Paslaugos Zurnalas) ir iSskleidZiamajame sarase
Serial N° (Serijos numeris) pasirinkite *LIS* (LIS). Pasirinktinai nustatykite laiko tarpa ir spustelékite

Generate (Generuoti), kad sukurtuméte LIS paslaugy zurnala.

11.5 Rinkinio ir skaidrés duomeny

reikalavimai

Duomenys, kuriy reikalauja BOND sistema i$ LIS tam, kad galéty importuoti rinkinius ir skaidres, pateikti
toliau nurodytuose skyriuose (Zr. 11.5.1 - Rinkinio duomenys ir 11.5.2 - Skaidrés duomenys).

0 LIS rinkiniy ir skaidriy duomeny BOND keisti negalima, iSskyrus skaidriy komentarus.

11.5.1

Rinkinio duomenys

11.5.1.1 Privalomi laukai

BOND lauko Aprasas Bendrosios LIS salygos
pavadinimas
Rinkinio ID Rinkinj identifikuojantis numeris arba Prisijungimo numeris

pavadinimas

Uzsakymo numeris

11.5.1.2 Pasirinktiniai laukai

BOND lauko
pavadinimas

AprasSas

Bendrosios LIS salygos

,Patient name”

(Paciento vardas

Paciento vardas, pavardé

,Patient name" (Paciento vardas ir
pavardeé)

Irpavarde) Laboratorijai priskirtas ID
(labAssld)
Gydytojas Siunciantis gydytojas Gydytojo vardas ir (arba) ID
Priziurintis gydytojas
Uzsakantis gydytojas
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11. LIS integravimo paketas (BOND valdiklyje)

11.5.2 Skaidrés duomenys

11.5.2.1 Privalomi laukai

BOND lauko Aprasas Bendrosios LIS Komentarai
pavadinimas salygos
« Zymuo « Pirminis « Pirminis « VieSasis pavadinimas
antikdnas (IHC) antiklinas sukuria rysj tarp
arba zondas (IHC) Zymeny, nurodyty LIS,
(ISH) « Zondas (ISH) ir registruoty BOND
« Zymuo sistemoje.
(arba) Kiekvienam zymeniui,
. ,Stain” kuris bus nurodytas
(Dazymas) LIS, turi bGti nurodytas

vieSas pavadinimas.
Zr.11.2.4 - Viesieji
zymeny pavadinimai.
« Kiekvienas Zymuo turi
numatytuosius
dazymo ir iSankstinio
apdorojimo
protokolus, kuriuos, jei
reikia, galima pakeisti
naudojant BOND
programine jranga.

11.5.2.2 Pasirinktiniai laukai

BOND lauko
pavadinimas

Aprasas

Bendrosios LIS
saglygos

Komentarai

[LIS briksninis
kodas]

Pastaba:
naudotojas nemato
briksninio kodo

Kiekvienai LIS skaidrei
suteikiamas unikalus
ID braksninis kodas
(pasalinty skaidriy ID
negalima naudoti
pakartotinai)

Briksninis kodas

BOND sistemai turi buti
pateiktas visas ID briksninis
kodas, kad bty galima
atpazinti skaidre. Jo reikia
naudojant LIS darbo eigg Nr.
1 (2r. 11.8 - Darby eigos).

BOND sistemoje
JTissue type” Tiriamasis arba Tyrimo tipas Jei Sios informacijos
(Audinio tipas) kontrolinis audinys nepateikia LIS, ji pagal
(teigiamas arba numatytagsias nuostatas yra
neigiamas) ,Test" (Tyrimas). Zr.
6.2.1 - Kontrolinis audinys.
Komentarai Bet koks komentaras | Pastaba Jei LIS issiuncia LIS skaidrés

ar nurodymas, susijes
su skaidre

naujinima, visi nauji skaidrés
komentarai bus pridéti prie
esamy skaidrés komentary.
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11. LIS integravimo paketas (BOND valdiklyje)

11.6 Skaidrés duomeny siuntimas atgal j
LIS

BOND LIS-ip gali pranesti skaidrés biseng LIS. BOND LIS-ip gali pranesti Sig informacija:

« Skaidré sukurta — nurodyta skaidré sukurta BOND programinéje jrangoje

« Skaidré atspausdinta — nurodytai skaidrei atspausdinta etiketé

« Skaidré vykdoma — nurodyta skaidré apdorojama

« Skaidré apdorota — nurodytos skaidrés apdorojimas baigtas (su klaidomis arba be jy)
« Skaidre iStrinta — nurodyta skaidré istrinta iS BOND sistemos.

11.7 Objektiniy stikleliy etiketés

Kiekvienam fiziniam objektiniam stikleliui reikalinga identifikavimo etiketé, kad jj bty galima suderinti su
tinkamu rinkiniu ir tyrimo informacija. Taikant patogiausig darbo eiga, LIS objektiniai stikleliai turi etiketes,
kurias atspausdina LIS (,LIS objektiniy stikleliy etiketés) ir Sias etiketes atpazjsta BOND sistema. Taciau
tai jmanoma, tik jei:

1. LIS kiekvienam BOND objektiniam stikleliui suteikia unikaly briksninj koda, ir
2. LIS spausdintuvas naudoja vieng is briksninio kodo formaty, palaikomy BOND sistemoje.

Jei jusy LIS neatitinka Siy reikalavimy, tada BOND sistema gali sukurti savo etiketes LIS objektiniams
stikleliams — ,BOND-LIS objektiniy stikleliy etiketés”. Tokiu atveju pasirinktinai galite nustatyti BOND
sistema, kad ji apdoroty LIS objektinius stiklelius tik tuo atveju, jei juose buvo atspausdintos BOND
sistemos etiketés. Tai nustatoma administravimo kliento lange LIS — Zr. 10.2 - LIS (Laboratorijos
informaciné sistema) .

Arba galima naudoti etiketes i$ tregiosios Salies etikegiy spausdintuvo arba rasytas ranka. Sios etiketés
turi bati identifikuojamos neautomatiniu biddu BOND sistemoje, pries jas apdorojant (Zr.
5.1.5.2 - Sistemoje esanciy objektiniy stikleliy neautomatinis identifikavimas).
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11. LIS integravimo paketas (BOND valdiklyje)

11.8 Darby eigos

Nors kiekvienas LIS-ip diegimas yra labai pritaikytas, vis tiek pravartu pateikti keletg bendry BOND LIS-ip
darbo eigy aprasymy, pagrjsty pagrindinémis LIS-ip parinktimis. Toliau pateiktoje lenteléje parodytos
keturios darbo eigos. Galimos ir kitos darbo eigos. Kiekvienam jrengimui teikiami iSsamis konkreciai
vietai pritaikyti mokymai.

Darbo eiga | Duomenys i$ LIS Duomenys, Etiketés, Identifikavimas
jvestij BOND | atspausdintos ant
sistema
1 Rinkinio ir objektinio stiklelio | Néra LIS (Laboratorijos | Automatinis
duomenys (su LIS informaciné
braksniniu kodu) sistema)

2 Rinkinio ir objektinio stiklelio | Néra BOND sistema Automatinis
3 duomenys Papildomas | BOND sistema Automatinis
objektinis

stiklelis
4 Néra ISorinis Pagalbinis

1 darbo eiga yra patogiausia, nes uztikrina sklandy LIS ir BOND sistemos integravima. BOND sistema
automatiskai atpazjsta LIS objektinius stiklelius, todél apdorojimas gali prasidéti i$ karto, nekeiciant
objektiniy stikleliy etiketés arba nejvedant papildomos informacijos.
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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12. Valymas ir prieziura
BOND-III ir BOND-MAX)

Visada isjunkite apdorojimo modulj, kai atliekate valymo ar priezitiros darbus (iSskyrus
kai valote jsiurbimo zondg arba baziniy skysciy robotg).

Kai kurie imunohistochemijoje ir in situ hibridizacijoje naudojami reagentai yra pavojingi.
Pries tesdami jsitikinkite, kad esate tinkamai apmokyti atlikti Sig procedura:

> >

a. Dirbdami su reagentais arba valydami prietaisg muvékite latekso arba nitrilo
pirStines, apsauginius akinius ir kitus tinkamus apsauginius drabuzius.

b. Reagentus ir kondensatg tvarkykite ir Salinkite laikydamiesi visy laboratorijoje
taikomy procedury ir valstybés taisykliy.

Apdorojimo moduliuose yra Sildytuvai ir kaitinami pavirsiai, kurie gali uzsidegti, jei Salia
yra degiy medziaguy:

Nedékite degiy medziagy ant Sildytuvy arba Salia jy.
Ant apdorojimo modulio karsty pavirsiy nedékite degiy medziagy.

Pasirupinkite, kad uzpildzius ar iStustinus visi baziniy indy kamsteliai buty tinkamai
uzdaryti.

Venkite salyCio su skaidriy dazymo mazgais ir vietomis aplink juos. Jie gali bati labai
jkaite ir gali stipriai nudeginti. Po veikimo palaukite dvidesimt minuciy, kol skaidriy
dazymo mazgai ir vietos aplink juos atveés.

Visus nuimamus komponentus valykite tik rankomis. Norédami iSvengti zalos,
neplaukite jokiy elementy automatinéje indaplovéje. Né vienos dalies nevalykite
tirpikliais, Siurks$ciais arba abrazyviniais valymo skysciais, Siurkscia arba abrazyvine
Sluoste.

> P

Siame skyriuje pateikiamos valymo ir prieZitros procediros. Klinikiniame kliente yra kiekvieno sistemos
apdorojimo modulio prieziiros langas. Spustelékite apdorojimo modulio kortele kairéje pagrindinio lango
puséje, kad biity rodomas langas System status (Sistemos biisena), tada spustelékite kortele
Maintenance (Priezidra). Daugiau informacijos zr. 5.3 - PriezZitros langas. Kaskart, kai naudojate BOND
sistemg, atkreipkite démesj, ar néra nuotékiy arba susidéveéjusiy ar pazeisty daliy. Jei Siame skyriuje yra
nurodymuy, kaip taisyti arba pakeisti susidévéjusia ar sugedusia dalj, vadovaukités jais. Kitu atveju
kreipkités j klienty aptarnavimo tarnyba.
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Profilaktiné prieziira

Be siame skyriuje iSvardyty jprasty priezitros darby (kuriuos atlieka naudotojai), BOND-III ir BOND-MAX
apdorojimo modulius turéty reguliariai prizitréti Leica Biosystems prieziuros atstovas.

BOND programiné jranga jspéja, kad reikia atlikti profilaktinés priezitros paslauga kiekvienam
apdorojimo moduliui kartg per metus arba kas 15 600 skaidriy (priklausomai nuo to, kas jvyksta & !
anksgiau). ~

Skaicius i$ naujo nustatomas paspaudus mygtukg Maintenance complete (PrieZilira baigta)
administravimo kliento korteléje Processing modules (Apdorojimo moduliai) (10.6.7 - Apdorojimo
moduliai).

Sj skyriy sudaro $ios dalys:

12.1 - Valymo ir prieziuros grafikas

12.2 - Baziniai indai

12.3 - ,Covertile”

12.4 - Skaidriy dazymo mazgas

12.5 - Apdorojimo modulio paleidimas i$ naujo
12.6 - Jsiurbimo zondas

12.7 - Plovimo blokas ir maiSymo stotelé

12.8 - Gaubtai, durelés ir dangtis

12.9 - ID skaitytuvas

12.10 - Medziagy surinkimo padéklai

12.11 - Skaidriy padéklas

12.12 - Baziniy skysc¢i roboto zondai (tik BOND-III)
12.13 - Svirkstai

12.14 - Maitinimo saugikliai
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12. Valymas ir priezidra (BOND-IIl ir BOND-MAX)

12.1 Valymo ir prieziuros grafikas

0 Jei per savaite vienu prietaisu nudazote iki mazdaug 300 skaidriy, naudokite toliau pateiktg tvarkarast;.
Jei nudazote daugiau, susisiekite su klienty aptarnavimo tarnyba dél jums pritaikyto tvarkarascio.

Uzduotis Dalis
Kasdien - dienos pradzioje
Patikrinkite, ar baziniai atlieky indai yra uzpildyti ne daugiau kaip iki pusés* 12.2
Patikrinkite, ar baziniai reagenty indai yra bent jau iki pusés pripildyti tinkamu 12.2
reagentu*
Kasdien — dienos pabaigoje
Svarios ,Covertile" 12.3
Kas savaite
Nuvalykite skaidriy dazymo mazgus* 12.4
,Covertile” spaustuky tikrinimas 12.4
IS naujo paleiskite apdorojimo modulius 12.5
Nuvalykite pagrindinj roboto jsiurbimo zonda 12.6
Patikrinkite plovimo blokus ir maiSymo stotele - jei reikia, iSvalykite arba 12.7
pakeiskite
Gaubty, dureliy (jei yra) ir dangcio valymas 12.8
ID skaitytuvo valymas 12.9
Nuvalykite rankinj braksniniy kody skaitytuva 13.1
Kas ménesj
ISvalykite visus medziagy surinkimo padéklus* 12.10
Maisymo stotelés keitimas 12.7
Baziniy reagenty indy valymas 12.2
Baziniy atlieky indy valymas 12.2
Skaidriy padékly valymas 12.11
Baziniy skysciy roboto zondy valymas (BOND) 12.12
Skaidriy etikeciy spausdintuvo valymas 13.2
Svirksty tikrinimas 12.13
Kai bisite paraginti
ISvalykite pagrindinj roboto jsiurbimo zonda 12.6.1
Pakeiskite pagrindinj roboto jsiurbimo zondg 12.6.2
Svirksto keitimas 12.13

* Jei reikia, Sias uzduotis atlikite dazniau nei numatyta.
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12.1.1  Valymo ir prieziuros kontroliniai sgrasai

Kitame puslapyje lenteléje pateikiamas priezitros grafikas, kurj galite spausdinti ir naudoti kaip kontrolinj
sgrasg. Numatytos sritys, kuriose galima jrasyti partijy numerius BOND ,Wash", ER1, ER2 ir ,Dewax
Solution”. Atlike uzduotis pazymeékite likusius langelius arba jrasykite j juos savo inicialus.
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Valymo ir prieziaros grafikas

Pir

Sek

(7,
(1]
¢

Ant Tre Ket Pen

KASDIEN

Baziniy reagenty indy tikrinimas

BOND plovimo partijos numeris

ER1 partijos numeris

ER2 partijos numeris

Vasko Salinimo tirpalo partijos
numeris

Atlieky laikymo indy tikrinimas

O O O O O O

Svarios ,Covertile”

O

O O O O O O

KAS SAVAITE

Nuvalykite skaidriy dazymo mazgus*

,2Covertile” spaustuky tikrinimas

PM paleidimas i$ naujo

Jsiurbimo zondo valymas

Plovimo bloko ir maiSymo stotelés
tikrinimas

Ooojo|o

Gaubty, dureliy (jei yra) ir dangcio
valymas

O

ID skaitytuvo valymas

Rankinio skaitytuvo valymas

KAS MENES])

Medziagy surinkimo padékly
valymas*

O

Maisymo stotelés keitimas

Baziniy reagenty indy valymas

Baziniy atlieky indy valymas

Skaidriy padékly valymas

Baziniy skysciy roboto zondy valymas
(tik BOND)

Ooojo|o|o

Skaidriy etikeCiy spausdintuvo
valymas

O

Skirta BOND-MAX:

« Jeiantisorinio atlieky laikymo indo yra tik
vienas kamstelis, pries atsukdami atjunkite
laida ir skyscio linijas.

« Jei baziniai indai yra nepermatomi, pakelkite jy
galus, kad jvertintuméte kiekj — nebatina iSimti
indo i$ prietaiso.

* Jei reikia, valykite dazniau nei numatyta
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Pir Ant Tre Ket Pen Ses Sek
Svirksty tikrinimas m|
KAI BUSITE PARAGINTI Savaitei nuo
Jsiurbimo zondo valymas O ki
Jsiurbimo zondo keitimas O
. Ménesiui nuo
Svirksto keitimas O .
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12. Valymas ir priezidra (BOND-IIl ir BOND-MAX)

12.2 Baziniai indai

Kai kurie imunohistochemijoje ir in situ hibridizacijoje naudojami reagentai yra
pavojingi. Pries tesdami jsitikinkite, kad esate tinkamai apmokyti atlikti Sig

procedura:

a. Dirbdami su reagentais arba valydami prietaisg muvékite latekso arba
nitrilo pirstines, apsauginius akinius ir kitus tinkamus apsauginius
drabuzius.

b. Reagentus ir kondensatg tvarkykite ir Salinkite laikydamiesi visy atitinkamy
laboratorijoje taikomy procediry ir valstybés taisykliy.

Kai kurie reagentai, naudojami BOND apdorojimo moduliuose, yra degus:
& Nedékite liepsnos ar uzdegimo Saltiniy Salia apdorojimo moduliy.
Pasirtpinkite, kad uzpildzius ar iStustinus visi baziniy indy kamsteliai buty
tinkamai uzdaryti.

Kasdien (reciausiai) tikrinkite baziniy indy lygj ir kas ménesj juos valykite. Zr. iS&samig informacija:
e 12.2.1 - Laikymo indy lygiy tikrinimas
e 12.2.2 - Baziniy indy papildymas arba istustinimas
e 12.2.3-Baziniy indy valymas
o 12.2.4-ISorinis atlieky indas (tik BOND-MAX)

12.2.1 Laikymo indy lygiy tikrinimas

Kiekvienos dienos pradzioje patikrinkite baziniy indy lygj. Taip pat patikrinkite pries pradédami naktinj ar
ilgesnj cikla. Laboratorijos, kuriose apyvartos didelés, turi kasdien atlikti du baziniy indy patikrinimus.

BOND-III ir dabartinio modelio BOND-MAX apdorojimo moduliuose (ir visuose BOND-MAX iSoriniuose
atlieky laikymo induose), skyscio lygis matomas per laikymo indo sieneles. BOND-MAX modeliuose su
nepermatomais laikymo indais, pakelkite laikymo indy galus, kad jvertintuméte kiekj — nebitina jy iSimti i$
prietaiso, nes grazinus bus aktyvuotas uzpildymas skysciu.

Lange System status (Sistemos biisena) esancios piktogramos rodo baziniy indy lygius BOND ir yra
naudojamos praneSimams apie didelj atlieky kiekj arba maza reagento kiekj BOND-MAX sistemoje.
Piktogramas naudokite tik lygiams patvirtinti ir (arba) praneSimams perzidréti — jos nepakeicia kasdieniy
fiziniy patikrinimy.

BOND apdorojimo moduliuose jrengta baziniy indy apsvietimo sistema (zr. Baziniy indy apsvietimo
sistema (BOND-III) 33 psl..
Pripildykite arba istustinkite laikymo indus Siomis sglygomis:

« IStustinkite daugiau nei iki pusés pripildytus atlieky laikymo indus
« Papildykite maziau nei iki pusés pripildytus reagenty laikymo indus.

Zr. 12.2.2 - Baziniy indy papildymas arba istustinimas.
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12. Valymas ir priezidra (BOND-III ir BOND-MAX)

Kiekvienos dienos pradzioje patikrinkite baziniy indy lygius ir, jei reikia, iStustinkite
arba pripildykite (jei reikia — dazniau, Zr. pirmiau pateiktas instrukcijas). To

nepadarius, tyrimy ciklai gali bati pristabdyti, o tai gali sutrikdyti dazyma.

12.2.2 Baziniy indy papildymas arba istustinimas

Kai tikrinate baziniy indy lygj, iStustinkite daugiau nei iki pusés uzpildytus atlieky indus ir papildykite
reagenty indus, kurie uzpildyti maziau nei iki pusés. Visada nuvalykite iSsiliejusius kiekius pildydami arba
iStustindami bazinius indus. Pries grjzdami j prietaisg, nuvalykite laikymo indy ir kamsteliy iSore.

Toliau ziurékite atskiras iStustinimo ir papildymo instrukcijas. 12.2.2.5 - Cikly metu skyriuje pateikiamos
instrukcijos, jei ciklo metu reikia iStustinti arba papildyti inda.

e 12.2.2.1 - Bazinio reagento papildymas — BOND-III

e 12.2.2.2 - Pavojingy atlieky istustinimas — BOND-III

o 12.2.2.3 - Standartiniy atlieky iStustinimas — BOND-III

o 12.2.2.4 - 1stustinkite pavojingas atliekas arba papildykite bazinio reagento — BOND-MAX

e 12.2.2.5- Cikly metu

Kaip i$tustinti BOND iSorinj laikymo indg zr. 12.2.4 - ISorinis atlieky indas (tik BOND-MAX).

Papildytus arba iStustintus laikymo indus visada grazinkite j tas pacias
apdorojimo modulio vietas. To nepadarius, reagentai gali buti uztersti ir nudazyti
netinkamai.

Nekeiskite reagento tipo baziniy reagenty induose. Galite sukelti uzterSima ir
sugadinti dazyma.

Negruskite baziniy indy atgal j vietg, nes galite sugadinti inda ir skyscCio jutiklj.

> BB

12.2.2.1 Bazinio reagento papildymas — BOND-III

0 BOND-IIl baziniy reagenty indus galima papildyti prietaise. Nereikia jy iSimti i$ baziniy indy angos.

1. Atsukite baziniy reagenty indo kamstelj ir papildykite inda.
2. Kaiindas pilnas, uzdékite kamstelj ir priverzkite.

piltuvas yra Svarus. To nepadarius, reagentai gali buti uztersti ir nudazyti

f Jei pildami reagentg j BOND-III laikymo indus naudojate piltuva, jsitikinkite, kad
netinkamai.
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12. Valymas ir priezidra (BOND-IIl ir BOND-MAX)

12.2.2.2 Pavojingy atlieky istustinimas — BOND-III

1.

o s~ DN

Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis neveikia.

Jei ciklo metu pasirodo pranesimas, kad atlieky laikymo indas pilnas, iStustinkite jj vadovaudamiesi
Siomis instrukcijomis — taip pat zr. 12.2.2.5 - Cikly metu.

IStraukite indg i$ baziniy indy angos.

Atidarykite kamstelj ir pasalinkite atliekas pagal patvirtintas proceduras jusy jstaigoje.

Uzdékite kamstelj ir priverzkite.

Grazinkite laikymo inda j prietaisg. Svelniai stumkite, kol pajusite, kad laikymo indo jungtis sutampa
su jungtimi, esancia korpuso gale. Tada tvirtai stumkite laikymo indg, kol jungtis visiSkai
uzsifiksuos, kad uztikrintuméte sandarig jungtj.

12.2.2.3 Standartiniy atlieky istustinimas — BOND-III

Kadangi naudojami du standartiniai atlieky laikymo indai, galite iSimti pilng laikymo indg (kurio
piktograma lange System status (Sistemos biisena) rodo pilng laikymo indg) bet kuriuo metu, taip pat ir
apdorojant (zr. 5.1.3.6 - Bazinio indo bisena). Taciau jokiu biidu neisimkite abiejy baziniy atlieky indy, kol
prietaisas veikia; jei indas lange System status (Sistemos biisena) nerodomas kaip pilnas,
rekomenduojame palaukti, kol bus baigtas apdorojimas, pries inda iSimant. Kai saugu iSimti baziniy
atlieky inda, vadovaukités instrukcijomis, kaip pasalinti pavojingas atliekas, pateiktomis (2) veiksme.

pav. 12-1: Atlieky laikymo indo grgzinimas j vietg
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12.2.2.4 I|stustinkite pavojingas atliekas arba papildykite bazinio
reagento — BOND-MAX

1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis neveikia.

Jei ciklo metu pasirodo pranesimas, kad atlieky laikymo indas pilnas, iStustinkite jj vadovaudamiesi
Siomis instrukcijomis. Zr. 12.2.2.5 - Cikly metu.

2. IStraukite indg i$ baziniy indy angos.

Sutartiniai Zzyméjimai

1 Uzpildymo / iStustinimo kamstelis
2 Skyscio lygio jutiklio kamstelis
3 Jungtis

pav. 12-2: BOND-MAX pavojingy atlieky indas (kairéje) ir baziniy reagenty indas (desinéje)
3. Papildykite arba iStustinkite laikymo inda:
« Atliekoms pasalinti atidarykite uzpildymo / istustinimo kamstelj (1 elementas pav. 12-2) ir
pasalinkite atliekas pagal patvirtintas procediras savo jstaigoje.
« Norédami naudoti bazinj reagenta, padékite indg ant lygaus pavirsiaus, atidarykite

uzpildymo / istustinimo kamstelj (1 elementas pav. 12-2) ir papildykite iki kaklelio, ant
kurios prisukamas kamstelis, apacios.

Nenuimkite skyscio lygio jutiklio kamstelio nuo bazinio indo, nes galite jj
sugadinti. IStustinkite ir iS naujo pripildykite bazinius indus tik per pildymo /
iSleidimo kamstelj.

4. Uzdékite kamstel;j ir priverzkite.

5. Grazinkite laikymo indg j prietaisg. Svelniai stumkite, kol pajusite, kad laikymo indo jungtis sutampa
su jungtimi, esancia korpuso gale. Tada tvirtai stumkite laikymo indg, kol jungtis visiSkai
uzsifiksuos, kad uztikrintuméte sandarig jungt;.
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12.2.2.5 Cikly metu

Jei atliekami kasdieniniai baziniy indy patikrinimai (papildomi patikrinimai pries naktj ir ilgesnius ciklus
bei reguliaris papildomi patikrinimai didelés apyvartos laboratorijose), atlieky indai niekada neturéty
prisipildyti, o reagenty indai niekada nesibaigti apdorojimo metu. Taciau jei kuris nors i$ Siy atvejy jvyksta
ciklo metu, turite iStustinti arba uzpildyti atitinkamus indus. Perskaitykite toliau pateiktas instrukcijas, kad
jsitikintuméte, jog procedira atliekama tinkamai.

Atlieky laikymo indas pilnas — BOND-MAX

Jei ciklo metu atlieky laikymo indas beveik prisipildé, atitinkamoje laikymo indo piktogramoje, lange
System status (Sistemos blsena) bus rodomas pranesimo simbolis :H:: .

Nedelsdami imkités laikymo indo iStustinimo. Savo jstaigoje laikykités visy standartiniy saugos priemoniy
ir atlieky Salinimo procedury. Veikdami greitai galite iSvengti ciklo pertraukimo arba sutrumpinti
pertraukimo laikg. Pristabde ciklg galite pakenkti dazymo rezultatams.

Jei ciklas pristabdomas iStustinant laikymo indg arba veikimas tesiamas tol, kol apdorojimo modulis

automatiskai pristabdomas, signalas (mirksi) arba jspéjamasis simbolis rodomas laikymo
indo piktogramoje. Kuo greiCiau grazinkite iStustintg laikymo indg, atsizvelgdami j pirmiau nurodytas
instrukcijas ir atsargumo priemones.

Sukurkite ciklo jvykiy ataskaitg, kad pamatytumeéte pristabdymo poveikj ciklui.
Tuscias reagenty laikymo indas — BOND-MAX

Jei baziniy reagenty indas beveik tuscias, atitinkamoje indo piktogramoje, lange System status (Sistemos

bisena) bus rodomas pranesimo simbolis G .

1. Atidarykite langg Protocol status (Protokolo biisena) ir perzidrékite esamus bei bsimus kiekvieno
apdorojimo modulio ciklo veiksmus.

2. Jei kuriame nors cikle Siuo metu naudojamas bazinis reagentas, kurio yra mazai arba jis bus
naudojamas netrukus, palaukite, kol bus baigti veiksmai, kuriuose naudojamas reagentas.

3. Baigus veiksmus, kuriy metu naudojamas bazinis reagentas, iSimkite inda, uzpildykite ir pakeiskite
ji kuo greiciau (laikydamiesi visy standartiniy saugos priemoniy).
Kad sutaupytumeéte laiko, nepildykite laikymo indo iki jprasto maksimalaus lygio

langa Protocol status (Protokolo biisena) ir jsitikinkite, kad indas nenaudojamas ir
jo neketinama naudoti. To nepadarius, skaidrés gali biti apdorotos netinkamai.
Pripilde i$ karto grazinkite laikymo inda.

f Jei reikia papildyti BOND-MAX bazinj indg apdorojimo metu, visada patikrinkite

Norédami to ivengti, kasdien tikrinkite baziniy indy lygj (jei reikia — dazniau. Zr.
12.2.1 - Laikymo indy lygiy tikrinimas).
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12.2.3 Baziniy indy valymas

Toliau nurodytas valymo procediras reikia atlikti kas ménes;j.

12.2.3.1 ER1, ER2, BOND ,Wash" ir ,Deionized Water" laikymo indai

1. Istustinkite ER1, ER2, BOND ,Wash" ir dejonizuoto vandens baziniy reagenty indus.
2. Indus isplaukite pramoninio stiprumo plovikliu, tada gerai iSskalaukite dejonizuotu vandeniu.
3. Palikite laikymo indus i$dzitti pries papildydami nauju reagentu ir jdédami atgal j prietaisa.

12.2.3.2 Vasko salinimo ir alkoholio indai

1. Istustinkite vasko Salinimo ir alkoholio bazinius reagenty indus. Vaska ir alkoholj i$ baziniy
reagenty indy pasalinkite pagal jusy jstaigoje patvirtintas proceddras.

2. | kiekvieng laikymo indg jpilkite nedidel;j kiekj Sviezio reagento ir skysc€iu sudrékinkite laikymo indo
sieneles, kad pasalintuméte visus terSalus. Baige, iStustinkite laikymo indg. Pasalinkite atliekas
pagal patvirtintas procediras jlsy jstaigoje.

Pastaba: nepilkite vandens ar plovikliy j alkoholio arba vasko Salinimo indus.

3. Papildykite bazinj inda naujo reagento ir grjzkite j prietaisa.

12.2.3.3 Baziniai atlieky indai

1. 18 laikymo indy pasalinkite visas atliekas. Pasalinkite atliekas pagal patvirtintas procediras jisy
jstaigoje.

2. Atlieky laikymo indus isvalykite 0,5 proc. baliklio tirpalu (w/v) arba pramoninio stiprumo plovikliu ir
gerai iSskalaukite dejonizuotu vandeniu.

3. Grazinkite atlieky laikymo indus j prietaisa.
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12.2.4 ISorinis atlieky indas (tik BOND-MAX)

IStustinkite BOND-MAX 9 | iSorinj standartinj atlieky laikymo inda kiekvienos dienos pradzioje ir
patikrinkite lygj prie$ naktinj arba ilgesnj ciklg. Jei laikymo indas pripildytas iki pusés arba daugiau,
iStustinkite jj. Vadovaukités balta horizontalia linija, nurodyta ant laikymo indo etiketés, zr. pav. 12-3.

Sutartiniai Zzyméjimai

1 Uzpildymo / iStustinimo
- 1 kamstelis
L 2 Pusiau pilnas

BOND

Bulk
Waste

pav. 12-3: BOND-MAX 9 | iSorinis standartinis atlieky laikymo indas
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Kas ménes;j valykite inda, kaip ir kitus bazinius indus (zr. 12.2.3 - Baziniy indy valymas).
1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis neveikia.

Jei ciklo metu pasirodo pranesimas, kad atlieky laikymo indas pilnas, iStustinkite jj vadovaudamiesi
Siomis instrukcijomis. Zr. 12.2.2.5 - Cikly metu.

2. Laikymo inde yra tokios jungtys, kokios yra pav. 12-4 (atminkite, kad kai kurios jutikliy jungtys yra
juodos, o ne sidabrinés, kaip parodyta):

Sutartiniai Zyméjimai

1  Skyscio lygio jutiklio
jungtis

2 Skyscio jungtis

pav. 12-4: ISoriniy atlieky laikymo indy jungtys

i. Nyksciu pakelkite raudong jutiklio jungties sklgstj (1) ir atitraukite jungtj nuo kamstelio.
ii. Paspauskite metalinj skyscio jungties mygtuka (2) ir atitraukite jungtj nuo kamstelio.

3. Nuimkite uzpildymo / iStustinimo kamstelj, kad iStustintumeéte laikymo indg. Nenuimkite kamsteio
su jungtimis. Pasalinkite atliekas pagal patvirtintas proceddras jusy jstaigoje.

4. Uzdékite uzpildymo / iStustinimo kamstel; ir tvirtai priverzkite, tada grjzkite j apdorojimo modul;.

5. ]spauskite skyscio jungtj atgal j kamstelio jungtj, kol ji uzsifiksuos.

6. Vél prijunkite jutiklio jungtj. Jspauskite jungtj j kamstelio jungties pagrinda.

Pilnas iSorinis atlieky laikymo indas yra sunkus.
IStustindami iSorinj atlieky laikymo indg naudokite tinkamus kélimo bidus.

Pries istustindami laikymo indg visada atjunkite jutiklj ir skysciy jungtis, kad
nesugadintumeéte.

12.3 ,Covertile”

Nuvalykite ,Covertile” po kiekvieno naudojimo (tam galite naudoti ,Leica Biosystems Covertile Cleaning
Rack"). ,Covertile” galima naudoti iki 25 karty, jei jie néra paZeisti ar labai iSbluke ir yra tinkamai valomi.
ISmeskite ,Covertile”, jei jie pazeisti arba pablogéja dazymo kokybé.
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12.3.1 DAB nuosédy Salinimas (neprivalomas)

1. Mirkykite maziausiai 30 minuciy Svieziame 0,5 % W/V natrio hipochlorito tirpale DI vandenyje.
2. |ISimkite ir 10 karty panardinkite j Sviezig DI vanden;.
3. Atlikite standartinj valyma (zZr. toliau).

12.3.2 Standartinis valymas (privalomas)

1. Mirkykite maziausiai 10 minuciy 100 proc. IMS (pramoniniame metilo spirite), etanolyje arba
reagento alkoholyje.

2. Maisykite 30 sekundziy ir iSimkite.
3. Sausinimas:
« nusluostykite Sluoste be pukeliy; arba
« leiskite isdziuti.
4. atidziai apziurékite ,Covertile”, ar néra nuolauzy, jtrikimy ar deformacijy. Pasalinkite, jei yra kokiy
nors pazeidim.
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12.4 Skaidriy dazymo mazgas

/A\

Apdorojimo moduliuose yra Sildytuvai ir kaitinami pavirsiai, kurie gali uZsidegti, jei
Salia yra degiy medziaguy:
« Nedékite degiy medziagy ant Sildytuvy arba Salia jy.
« Ant apdorojimo modulio karsty pavirsiy nedékite degiy medziagy.
« Pasirupinkite, kad uzpildzius ar iStustinus visi baziniy indy kamsteliai buty
tinkamai uzdaryti.

Venkite salycio su skaidriy dazymo mazgais ir vietomis aplink juos. Jie gali bati
labai jkaite ir gali stipriai nudeginti. Po veikimo palaukite dvidesimt minuciy, kol
skaidriy dazymo mazgai ir vietos aplink juos atvés.

Nurodytus komponentus valykite tik rankomis. Norédami iSvengti zalos,
neplaukite jokiy elementy automatinéje indaplovéje. Né vienos dalies nevalykite
tirpikliais, Siurksciais arba abrazyviniais valymo skysciais, Siurkscia arba
abrazyvine Sluoste.

Pries valydami arba nuimdami virsutine plokstele jsitikinkite, kad baziniy skyscCiy
robotai (BOND-III) yra pradinéje padétyje prietaiso gale, o ne salia skaidriy dazymo
mazgy.

> ||| BB

Nenaudokite ausy krapstuky ar kity aplikatoriy su vatos galiuku plovimo bloko
angy vidui arba skaidriy dazymo mazgui valyti, nes vatos antgalis gali atsiskirti ir
uzkimsti prietaisa.

Standartinis valymas

Valykite skaidriy dazymo mazgus kas savaite arba dazniau, jei matosi nuosédos.

Naudokite Svarig Sluoste be pikeliy, sudrékintg 70 % alkoholiu (kiek jmanoma maziau). Sunkiai

pasalinamoms nuosédoms naudokite BOND ,Wash Solution” (kuo maziau), tada nuplaukite DI vandeniu.

BOND-III nuvalykite baziniy skysciy roboto kreipiamajj bégelj (3 elementas pav. 12-6).

Pasukite ir atidarykite virsutine plokste (zr. Virsutinés plokstés nuémimas 275 psl.) bei isvalykite:

« Sildytuvo pagalvélés

« DrenaZzo angos ir absorbavimo stulpeliai

« Sritys tarp Sildytuvo pagalvéliy

« Medziagy surinkimo padéklas aplink pagalvéles
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12. Valymas ir priezidra (BOND-IIl ir BOND-MAX)

Visada patikrinkite, ar drenazo angose (jskaitant mazus absorbavimo stulpelius ant angy krasty) néra
pasaliniy medziagy ir ar néra jbrézimy ar kity pazeidimy. Susisiekite su klienty aptarnavimo tarnyba, jei
pazeisti Sie arba bet kurie kiti skaidriy dazymo mazgy komponentai.

Sutartiniai zyméjimai

1 ,Covertile” spaustukai

2 Drenazo angair
absorbavimo stulpeliai

3 Sildytuvo pagalvélés

Medziagy surinkimo
padéklas

pav. 12-5: Skaidriy dazymo mazgas su atvira virSutine plokste

Kai virsutiné ploksté atidaryta, apzitrékite ,Covertile” spaustukus, esanCius apatinéje plokstés puséje, ir
jsitikinkite, kad spyruoklinés kojelés laisvai juda. Jei paspaudus spaustuky spyruokles, jos neatSoka,
susisiekite su klienty aptarnavimo tarnyba dél pakeitimo.

Virsutinés plokstés nuémimas

1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis neveikia, ir iSjunkite maitinima.
2. Virsutine plokste atidarykite paspausdami jg zemyn ir abiejuose galuose pasukdami mélynas
susukamasias tvirtinimo detales (1 elementas pav. 12-6 ir pav. 12-7) ketvirtj apsisukimo prie$

laikrodZio rodykle. Pasukite virSutine plokste atgal ant vyriy (atsukta j prietaisg desiné virsutinés
plokstés pusé atsidarys).

Sutartiniai zyméjimai

1  Sukite tvirtinimo
elementus

2  Pasukite vyrius
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Sutartiniai zymeéjimai

3 Didelio turio skysciy
roboto kreipiamasis
bégelis

pav. 12—-6: BOND-III virSutiné ploksté

N S E— E— — — — — — —

i1

Sutartiniai Zzymeéjimai

1  Sukite tvirtinimo
elementus

2 Pasukite vyrius

pav. 12-7: BOND-MAX virSutiné ploksté

3. Norédami visiskai nuimti virSutine plokste (nereikia jprastam valymui), patraukite spyruoklinius
lankstinius tvirtinimo elementus abiejuose plokstés galuose (2 elementai pav. 12—6 ir pav. 12-7),
tada pakelkite plokste nuo skaidriy dazymo mazgo.

pav. 12-8: VirSutinés plokstés Sarnyrinio tvirtinimo elemento atlaisvinimas
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Virsutinés plokstés keitimas

Pastaba: BOND-III skaidriy dazymo mazgo virSutinés plokstés yra sunumeruotos, todél uzdékite tinkama
virsutine plokste ant tinkamo skaidriy dazymo mazgo (stovint priesais prietaisg, kairéje esantis skaidriy
dazymo mazgas yra kairysis).
1. Skaidriy dazymo mazge suraskite sukimosi taskus. Virsutine plokste laikykite atidarytoje padétyje
ir jstatykite vieng i$ lankstiniy tvirtinimo elementy j skaidriy dazymo mazgo sukimosi taska.
2. Patraukite kitg Sarnyrinj tvirtinimo elementg ir jstatykite plokstés galg, tada atleiskite tvirtinimo
detale.
3. Uzdarykite virSutine plokste ir patikrinkite, ar abiejuose plokstés galuose esancios skylés tinkamai

4. Laikykite nuspausta virsutine plokste ir pasukite tvirtinimo detales pagal laikrodzio rodykle. Jos
turéty tvirtai uzsifiksuoti pasukus ketvirtadaliu pagal laikrodzio rodykle.
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12.4.1 Neautomatinis skaidriy dazymo mazgy
atrakinimas

Kiekvieng skaidriy dazymo mazga galima atrakinti neautomatiniu budu, pavyzdziui, norint iSimti skaidres
dingus elektrai.

Skaidriy dazymo mazguose yra judanciy daliy, kurios gali sunkiai suzaloti. Pries
bandydami neautomatiskai atrakinti skaidriy dazymo mazgus: iSjunkite

apdorojimo modulio maitinimo jungiklj, iSjunkite maitinima ir iStraukite maitinimo
laido kiStuka i$ sieninio lizdo.

e 12.4.1.1 - BOND-III
e 12.4.1.2-BOND-MAX

12.4.1.1 BOND-III

Svirksto siurblio modulis (BOND-III) yra sunkus ir atlaisvintas gali nuvirsti j priekj.
Procediirg leidziama atlikti tik operatoriams, kurie buvo jspéti apie galimus

pavojus ir tinkamai apmokyti.

Norédami neautomatiniu bidu atrakinti skaidriy dazymo mazgg BOND sistemoje:

1. ISjunkite maitinima ir iStraukite maitinimo laida.

2. Atsukite keturis SeSiabriaunius varztus, pritvirtinancius Svirk§to modulio dangtelj, naudodami
pateiktg 3 mm SeSiabriaunj raktg. Nuimkite dangtelj, kad bity lengviau pasiekti atlaisvinimo
kaisc¢ius ir modulio rankena.

3. Raskite du atlaisvinimo kaiscCius Salia pirmo ir ketvirto Svirksto siurbliy.

e

pav. 12-9: Atlaisvinimo kaiSCiy vieta, kai jrenginys atidarytas
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4. Patraukite du kaisc¢ius j priekj link saves, kol jie uzsifiksuos, ir nuleiskite modulj. Bikite atsargds,
kad nepatrauktuméte ir nesuspaustumeéte jokiy skyscCiy vamzdeliy ant Svirksty galvuciy judindami
modulj j priekj.

5. Svirksto siurblio modulis atsidarys pakankamai, kad biity galima pasiekti skaidriy dazymo mazgus.

6. Raskite rankinio atleidimo rankenéle po skaidriy dazymo mazgu.

pav. 12-10: Rankinio atleidimo rankenélé

7. Pasukite rankenéle pav. 12-10 nurodyta kryptimi. Kai tai darote, ,Covertile” judés per skaidres, o
visas mazgas ir padéklas pajudés aukstyn.

8. Toliau sukite atleidimo rankenéle, kol pajusite pasipriesinima. Siuo metu skaidriy padékla turéty
buti jmanoma iSimti i$ mazgo.

9. Laikykite skaidres pagal savo jstaigoje nustatytas procediras.

10. Svelniai jstumkite $virksto siurblio modulj atgal j vieta, biikite atsargis, kad nepatrauktuméte ir
neprispaustumeéte jokiy skysc¢iy vamzdeliy ant SvirkSto galvuciy.

Pries pradédami dazymo ciklg arba paleisdami apdorojimo modul; jsitikinkite, kad
Svirksto modulis (BOND-III) yra visi$kai uzdarytas. To nepadarius, naudojant
galima sugadinti SvirkStus.

12.Vél uzdékite Svirksto modulio dangtelj ir pritvirtinkite keturiais SeSiabriauniais varztais.

Pries$ jjungiant prietaisg, reikéty patikrinti Protocol status (Protokolo biisena) (zr. 5.2 - Protokolo biisenos
langas).

Jei apdorojimo modulis jjungtas, jis inicijuoja, aptinka mazgy biseng ir imasi visy reikalingy veiksmuy, kad
paruosty juos naudoti.

Po inicijavimo skaidriy dazymo mazgo biisena bus atrakinta ir protokolo bisenos lange nebus rodomi
jokie veiksmai. Gali bati jmanoma uzbaigti apdorojimg BOND-III arba atlikti likusius veiksmus
neautomatiniu budu.
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12.4.1.2 BOND-MAX

Norédami neautomatiniu budu atrakinti BOND-MAX skaidriy dazymo mazgg, atlikite Siuos veiksmus:

ISjunkite maitinima ir iStraukite maitinimo laida.

Atidarykite baziniy indy dureles ir iSimkite bazinius indus.

ISstumkite padéklg, esantj baziniy indy angos virsuje.

Raskite rankinio atleidimo rankenéle (zr. pav. 12-10) po skaidriy dazymo mazgu.

Pasukite rankenéle pav. 12-10 nurodyta kryptimi. Tai padarius, ,Covertile” turéty persikelti virs

skaidriy ir viso mazgo, o padéklas turéty pajudéti aukstyn.

6. Toliau sukite atleidimo rankenéle, kol pajusite pasipriesinima. Siuo metu skaidriy padékla turéty
biti jmanoma iSimti iS mazgo.

7. Laikykite skaidres pagal savo jstaigoje nustatytas procediras.

8. Jei reikia, nuvalykite apatinj ir virSutinj medziagy padéklus, tada vél jstatykite virSutinj padékla j
baziniy indy angg — padéklo galas 45 laipsniy kampu eina j priekj, kampas nukreiptas j virsy.

9. IS naujo jdékite bazinius indus.

10. Uzdarykite baziniy indy angos dureles.

a LN~

Pries jjungiant prietaisg, reikéty patikrinti Protocol status (Protokolo bisena) (zr. 5.2 - Protokolo biisenos
langas).

Jei apdorojimo modulis jjungtas, jis inicijuoja, aptinka mazgy biseng ir imasi visy reikalingy veiksmy, kad
paruosty juos naudoti.

Po inicijavimo skaidriy dazymo mazgo bisena bus atrakinta ir protokolo bisenos lange nebus rodomi
jokie veiksmai. Gali bati jmanoma uzbaigti apdorojimg BOND-MAX arba atlikti likusius veiksmus
neautomatiniu bdu.

12.5 Apdorojimo modulio paleidimas is
naujo
Kiekvienas apdorojimo modulis turi biti iSjungtas ir paleistas i$ naujo kas savaite. Tai svarbu, nes leidzia

apdorojimo moduliui atlikti sistemos savidiagnostika.

Vienviecio BOND valdiklio nereikia reguliariai iSjungti ir i$ naujo paleisti. TaCiau, jei pastebimas BOND
programinés jrangos sulétéjimas, gali tekti i$ naujo paleisti valdiklj per ,Windows" pradzios meniu.

Jei turite BOND-ADVANCE sistemg, zr. 16.1 - BOND-ADVANCE sistemos paleidimas i$ naujo.
Apdorojimo moduliai

Jsitikinkite, kad apdorojimo moduliuose néra jkelty, suplanuoty ar neapdoroty cikly, ir iSjunkite maitinimo
jungikliu desSinéje prietaiso puséje. Palaukite 30 sekundziy, tada vél jjunkite. Paleidziant BOND sistema
uzpildo skysc¢iy sistema ir atlieka daugybe sistemos tyrimy (zr. 2.2.2 - Apdorojimo modulio inicijavimas).

Atminkite, kad galite paleisti dalinj skyscCiy sistemos uzpildyma neisjunge apdorojimo modulio (Zr.
- Skys¢iy sistemos valymas).
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Skysciy sistemos valymas

Lange Maintenance (PrieZilra) esantis mygtukas Clean fluidics (ISvalyti skyscius) uzpildo skysciy linijas
i$ baziniy indy (dalis apdorojimo modulio inicijavimo vyksta paleidziant). Atlikite procediira, jei jtariate,
kad skysciy tiekimo sistemoje yra uzsikimsimy arba oro.

1.

Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis veikia tuscigja eiga nejdéjus, nesuplanavus ir neapdorojus
dazymo cikly.

Klinikiniame kliente pasirinkite apdorojimo modulio kortele, kad atidarytuméte langg System status
(Sistemos bisena).

Spustelékite kortele Maintenance (Priezilra), tada — mygtuka Clean fluidics (Valyti skysciy
sistema).

Patvirtinimo raginime spustelékite Yes (Taip).
SkyscCiy sistema uzpildoma, o tai gali uztrukti keletg minuciy.
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12.6 Jsiurbimo zondas

Jprasto eksploatavimo metu jsiurbimo zondas automatiskai iSvalomas plovimo bloke tarp sglycio su
kiekvienu reagentu. Taciau taip pat rekomenduojamas papildomas kassavaitinis valymas ir valymas
naudojant BOND jsiurbimo zondo valymo sistema. Valymo sistemos reagentai optimizuoti BOND
sistemai, 0 BOND programiné jranga naudoja valymo protokola, kad maksimaliai padidinty plovimo
efektyvuma. BOND programiné jranga jspéja naudotojus, kai reikia iSvalyti ir pakeisti zonda.

Nejudinkite pagrindinio roboto svirties, kai jjungtas apdorojimo modulis. Robotas
gali iSsiderinti ir blogai dazyti.

Jei robotas buvo perkeltas: iSjunkite prietaiso maitinima, palaukite 30 sekundziy ir
pradékite i$ naujo.

e 12.6.1 -|siurbimo zondo valymas
e 12.6.2 - |siurbimo zondo keitimas

12.6.1 ]siurbimo zondo valymas

Pries valydami visada isjunkite apdorojimo modul;j ir stenkités nesulenkti zondo. Kas savaite nuvalykite
jsiurbimo zondo iSore 70 proc. alkoholio tirpale pamirkyta Sluoste be pukeliy arba alkoholio tamponu.
Patikrinkite prie jsiurbimo zondo pritvirtintus vamzdelius ir jsitikinkite, kad vamzdeliy viduje néra jlenkimy
ar daikty. Vamzdeliai turi buti Svarus.

sistema kas 300 skaidriy (Zr. 12.6.1.1 - Jsiurbimo zondo valymas). SkaiCius automatiskai

BOND programiné jranga jspé€ja, kad reikia iSvalyti zondg su BOND jsiurbimo zondo valymo Ifj
nustatomas is$ naujo, kai atliekamas valymas arba sékmingai pakeic¢iamas zondas. -~

BOND jsiurbimo zondo valymo sistemos turi biiti uzregistruotos BOND sistemoje, kai gaunamos
taip pat, kaip ir aptikimo sistemos (zr. 8.3.3 - Reagenty ir reagenty sistemy registravimas). Programiné
jranga registruoja valymo sistemos naudojima ir leidzia atlikti 15 kiekvienos sistemos valymuy.

Norédami islaikyti valymo sistemy reagenty veiksmingumg, j apdorojimo modulius jdékite juos tik tada,
kai jie bus naudojami. Negalite valyti jsiurbimo zondo, kai j prietaisg jdéti kiti reagentai arba reagenty
sistemos, ir negalima pradéti skaidriy apdorojimo, kai j prietaisg jdéta valymo sistema.

12.6.1.1 }siurbimo zondo valymas

Laikykités toliau pateikty instrukcijy dél jsiurbimo zondo valymo naudojant BOND jsiurbimo zondo valymo
sistema.

Valymo protokolas paleidziamas mazdaug 20 minuciy.
1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis veikia tuscigja eiga nejdéjus, nesuplanavus ir neapdorojus
dazymo cikly.
2. 18 apdorojimo modulio iSimkite visus reagentus arba reagenty sistemos padéklus.

3. ]dékite BOND jsiurbimo zondo valymo sistema j apdorojimo modulio reagento padékla.

4. Klinikiniame kliente pasirinkite apdorojimo modulio kortele, kad atidarytuméte langg System status
(Sistemos bisena).
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5. Spustelékite kortele Maintenance (Prieziira), tada spustelékite mygtukg Clean aspirating probe
(Valyti jsiurbimo zondg).

6. Kai bisite paraginti, spustelékite Yes (Taip), kad pradétuméte valyma.
Pradedamas vykdyti valymo protokolas, kurj nurodo valymo piktograma apdorojimo modulio
korteléje.

7. Palaukite, kol bus pranesta, kad valymas baigtas.
8. ISimkite BOND jsiurbimo zondo valymo sistemg is reagenty padéklo.

9. Norédami testi jprastg eksploatavima, dialogo lange Cleaning complete (Valymas baigtas)
spustelékite OK (Gerai).

12.6.2 ]siurbimo zondo keitimas

BOND programiné jranga jspéja, kad reikia pakeisti jsiurbimo zonda kas 7800 apdoroty skaidriy.
Zr. 5.1.2 - Aparatinés jrangos biisena.

-
]

—
Jei norétuméte, kad Leica Biosystems techninés priezitros inZinierius pakeisty jsiurbimo zondga
(-us), susisiekite su klienty aptarnavimo tarnyba. Kitu atveju pakeiskite jsiurbimo zonda taip, kaip
aprasyta toliau.
Norint pakeisti jsiurbimo zondg, nereikia jrankiy.
12.6.2.1 }siurbimo zondo nuémimas
Sutartiniai zymeéjimai
ey,
7 2 1 Jsiurbimo zondo
| vamzdelis
' 2 Jungtis
1 o X 3 3 Jsiurbimo zondo stovas
4  Izoliacinis blokas, su gale
2 esancia sparnuotaja verzle

5 Jsiurbimo zondas

pav. 12-11: |siurbimo zondo mazgas:

Nuimkite jsiurbimo zondo mazga taip:
1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis veikia tuscCigja eiga nejdéjus, nesuplanavus ir neapdorojus
dazymo cikly.
2. Klinikiniame kliente pasirinkite apdorojimo modulio kortele, kad atidarytuméte langg System status
(Sistemos biisena).
3. Spustelékite kortele Maintenance (Priezidra), tada spustelékite mygtuka Replace aspirating probe
(Pakeisti jsiurbimo zondg).

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 283



12. Valymas ir priezidra (BOND-III ir BOND-MAX)

4.

Atidziai perskaitykite instrukcijas dialogo lange Replace aspirating probe (Pakeisti jsiurbimo
zondg), tada spustelékite Yes (Taip), jei norite testi.

Apdorojimo modulis paruosia skysciy sistema, kad bity galima pakeisti jsiurbimo zonda.
Pasibaigus skysciy paruosimui (tai gali uztrukti), apdorojimo modulis atsijungia nuo programinés

wls

jrangos, o tai rodo T korteléje Status screen (Biisenos langas).

ISjunkite apdorojimo modulj ir atidarykite dangt;.
Nuvalykite zondo galiukg servetéle, kad pasalintuméte drégme ar lasus.

Visiskai atsukite sparnuotgja verzle, esanéig izoliatoriaus bloko gale (verzlés nuimti negalima). Zr.
nuotrauka kitame puslapyje.

Jei iki galo neatlaisvinsite sparnuotosios verzlés, galite sugadinti jsiurbimo zondo teflonine danga.

Laikykite atvirg galiukg Zemiau izoliatoriaus bloko ir Svelniai stumkite aukstyn, kad jsitikintuméte,
jog jis atsilaisvino.

I$ karto netraukite vamzdelio i$ jsiurbimo zondo stovo virsaus (3 elementas pav. 12-11), nes
vamzdelis gali pasislinkti nuo galiuko.

10.Kai zondas atsipalaiduoja, Svelniai patraukite vamzdelj aukstyn per jsiurbimo zondo stovg ir

nuimkite.

11. Atsukite jsiurbimo zondo vamzdzZio jungtj (2 padétis pav. 12-11) i$ ,grandinés”, esancios roboto

rankos kairéje.
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12.6.2.2 Naujo jsiurbimo zondo montavimas
Jsiurbimo zondo montavimas yra labai svarbi uzduotis. Jei jis neteisingai sumontuotas, tai gali turéti
jtakos prietaiso dazymui. Jei kyla kokiy nors klausimy dél Sios veiklos atlikimo, susisiekite su klienty

aptarnavimo skyriumi.

Sutartiniai zymeéjimai

1 2 mm

2 Sparnuotoji verzlé

pav. 12-12: ]siurbimo zondo reguliavimas

Sumontuokite naujg jsiurbimo zondo mazga taip, kad nepazeistuméte teflono antgalio:

1. Jsitikinkite, kad jsiurbimo zondo stovas yra pakeltas iki galo.

2. Atsargiai iSimkite naujg jsiurbimo zondg i$ jo apsauginio laikymo indo.

3. Jkiskite jsiurbimo zondg j jsiurbimo zondo stovo virsy, kol jsiurbimo zondo galas isljs i$
izoliatoriaus bloko, tada sustokite.

Jei zondas prasiskverbia lengvai, patikrinkite, ar sparnuotoji verzlé neatsilaisvino, ir pakeiskite
zondo padétj, kol jis jslys. Jégos naudoti nereikia.

4. Viena ranka laikykite jsiurbimo zondo stova, o kita — jsiurbimo zondo galiuka.
Létai, bet tvirtai traukite zondg zemyn, kol jis sustos.

Apytiksliai 2 mm neridijancio plieno turi matytis zondo virsuje (zr. desingje), tarp zondo tefloninés
dangos ir vamzdzio, esancio izoliatoriaus bloko apacioje.
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. Vis dar laikydami prispaude jsiurbimo zondag, priverzkite sparnuotaja verzle, esancig izoliatoriaus

bloko gale (4 elementas pav. 12-11). Sandariai priverzkite rankomis.

Neperverzkite per stipriai, nes galite pazeisti jsiurbimo zonda.

Svelniai patikrinkite, ar jsiurbimo zonda galima pasukti arba pakelti auk$tyn ar zemyn. Jis neturéty
judéti.

Pazilrékite j zonda iS priekio ir Sony, kad jsitikintumeéte, jog jis vertikalus visose plok§tumose. Jei

zondas néra vertikalus, atlaisvinkite sparnuotajg verzle ir dar kartg patikrinkite, ar jis tinkamai
pritvirtintas. Jei zondas vis tiek ne vertikalus, t. y. sulenktas, pakeiskite jj nauju.

. Prisukite jsiurbimo zondo vamzdzio jungtj (2 elementas pav. 12-11) prie ,grandinés” bloko, kad jis

bty sandariai uzsuktas. Nepriverzkite per smarkiai.

. sitikinkite, kad jsiurbimo zondo stovas yra visiSkai pakeltas, tada jjunkite apdorojimo modulj.

Apdorojimo modulis uzpildys sistemg, kai ji bus paleista — patikrinkite jungtis ir zondo galg, kad
jsitikintuméte, jog néra skyscio nuotékio, kol sistema pildoma.

. Pakeite jsiurbimo zondg, patvirtinimo dialogo lange spustelékite Yes (Taip). Jei nesate tikri, kad

naujasis jsiurbimo zondas sumontuotas tinkamai, spustelékite No (Ne) ir susisiekite su klienty
aptarnavimo tarnyba.

. Norédami patikrinti, ar naujasis jsiurbimo zondas buvo tinkamai sumontuotas, nudazykite

bandomuosius arba kontrolinius audinius, kad patikrintuméte, ar dazymas tinkamas.
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12.7 Plovimo blokas ir maisymo stotelé

Maisymo stotyje yra SeSi Sulinéliai reagentams maisyti. Ji tinka naudoti kaip jdéklas plovimo bloke.

— ] DOOOCH—

pav. 12-13: Plovimo bloko vaizdas i$ virSaus su plovimo zona (1) ir maiSymo stotele (2)

Kai kurie imunohistochemijoje ir in situ hibridizacijoje naudojami reagentai yra
pavojingi. Pries tesdami jsitikinkite, kad iSklauséte atitinkamus saugos mokymus.

Reguliariai tikrinkite maiSymo stotelés spalvg ir bendrg bikle, jei reikia, pakeiskite. Keiskite stotele kas
ménesj, atlikdami jprastg priezitra. Pries iSimdami visada jsitikinkite, kad visos serijos baigtos.

Norédami iSimti maiSymo stotele, suimkite uz maiSymo stotelés gale esancio liezuvélio ir iSkelkite.
Maisymo stotelés valymas

Maisymo stotele galima naudoti pakartotinai ir pakeisti kartg per ménesj, jei stotis néra pazeista ar stipriai
pakeitusi spalvg ir yra tinkamai iSvalyta.
1. Jeireikia valyti, mirkykite maziausiai 30 minuciy Svieziame 0,5 % W/V natrio hipochlorito tirpale DI
vandenyje.
ISimkite ir 10 karty panardinkite j Sviezig DI vanden;.
Mirkykite maziausiai 10 minuciy reagento alkoholyje.
Maisykite 30 sekundziy ir iSimkite.
Leiskite isdziuti.

o~ WD

Plovimo bloko valymas

Pukeliy nepaliekancia sluoste nuvalykite plovimo bloka kas savaite.

Nenaudokite aplikatoriy su Q formos antgaliais arba kitais aplikatoriais su vatiniu
galiuku vidinéms plovimo bloko angoms valyti — jeigu medvilnés antgaliai
nukristy, jie gali uzkimsti angas.
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12.8 Gaubtai, durelés ir dangtis

Kas savaite valykite apdorojimo modulio gaubtus, dureles (jei yra) ir dangtj Sluoste.

Nenaudokite jokiy valymo priemoniy; jei reikia, naudokite vandenj, kad sudrékintuméte sluoste be pikeliy
ir nuvalykite gaubtus, dureles ir dangtj, kad nesikaupty nesSvarumai.

Jei kuris nors gaubtas, durelés ar dangtis deformavosi arba sugedo, susisiekite su klienty aptarnavimo
skyriumi dél pakeitimo.

12.9 ID skaitytuvas

Norint uztikrinti, kad skaidrés buty tinkamai atpazintos, pagrindinés roboto svirties ID skaitytuvo langas
turi biti Svarus. Kas savaite (arba jei skaitytuvas daznai tinkamai nenuskaito ID) nuvalykite langa Sluoste
be pikeliy, sudrékinta 70 proc. alkoholio tirpale.

pav. 12-14: ID skaitytuvas
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12.10 Medziagy surinkimo padéklai

Medziagy surinkimo padéklus valykite kas ménesj arba dazniau, jei yra iSsiliejusio reagento arba matomy

atlieky. Kreipkités j klienty aptarnavimo tarnybg, jei ant padékly yra daug isSsiliejusiy ar susikaupusiy
drusky.

e 12.10.1 - BOND-IIl baziniy indy medziagy surinkimo padéklai
o 12.10.2 - BOND-III prietaiso medziagy surinkimo padéklas
« 12.10.3 - BOND-MAX baziniy indy medziagy surinkimo padéklai

12.10.1 BOND-III baziniy indy medziagy surinkimo
padéklai

BOND-III turi du baziniy indy medziagy surinkimo padéklus, esancius po baziniais indais virSutiniame ir
apatiniame prietaiso lygiuose.
Norédami iSvalyti BOND-III baziniy indy medziagy surinkimo padéklus, taikykite Sig procedura:

1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis neveikia.
2. 1Simkite visus bazinius indus.
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3. Nuimkite juodus dangtelius, apsaugancius kiekvieno bazinio indo svorio jutiklius (zr. pav. 12-15).
Kiekvieng dangtelj nuvalykite Sluoste arba marle, sudrékinta 70 proc. alkoholio tirpalu.

LLTEEL LT T iR BEEdOUR Y AFaEEMIan LLLLLELLLLS

go000nunn

pav. 12-15: BOND-Ill baziniy indy medziagy surinkimo padéklai su svorio jutiklio dangciais
4. Nuvalykite medziagy surinkimo padéklus 70 proc. alkoholio tirpalu. Venkite saly€io su atvirais
metaliniais svorio jutikliais.
5. Nusausinkite medziagy surinkimo padéklus popieriniu ranksluosciu.
6. Nuvalykite visus bazinius indus ir grazinkite juos j tinkamas vietas.
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12.10.2 BOND-III prietaiso medziagy surinkimo padéklas

BOND-III turi trecig medziagy surinkimo padékla, esantj po prietaisu, kaip parodyta pav. 12-16.

LLTEE LT T i i

BEMHEEEY suuEEERuNY

pav. 12-16: BOND-III prietaiso medziagy surinkimo padéklas
Norédami pasiekti prietaiso medziagy surinkimo padéklg, atlikite Sig procedira:

1. Po prietaisu suraskite medziagy surinkimo padéklg (zr. pav. 12-16) ir jj iStraukite. Dviem rankomis
laikykite padékla ir apsaugokite nuo skyscio iSsiliejimo.

2. Istustinkite padéklo turinj ir pasalinkite atliekas pagal patvirtintas procediras jusy jstaigoje.
Pastaba: padéklo galiniame kampe yra kanalas, padedantis iSpilti ir iSvengti iSsiliejimo.

3. Isplaukite padéklg 70 proc. alkoholio tirpalu, tada grazinkite j tinkama padét;.
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12.10.3 BOND-MAX baziniy indy medziagy surinkimo
padéklai
BOND-MAX turi vieng medziagy surinkimo padéklg, esantj po baziniais indais, baziniy indy angoje.

Norédami pasiekti baziniy indy medziagy surinkimo padéklg, atlikite Sig procediira:

1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis neveikia, ir iSimkite visus bazinius indus.

2. ISimkite medziagy surinkimo padékla ir nuvalykite Sluoste arba marle, sudrékinta 70 proc. alkoholio
tirpalu.

3. Nusausinkite medziagy surinkimo padékla popieriniu ranksluosciu ir grazinkite j tinkama padétj
(islenktas krastas prietaiso priekyje).

4. Nuvalykite visus bazinius indus ir grazinkite juos j tinkamas vietas.

12.11 Skaidriy padéklas

Kas ménesj nuplaukite skaidriy padéklus Siltu muiluotu vandeniu ir tekanciu vandeniu. PrieS naudodami
visada jsitikinkite, kad skaidriy padéklai yra sausi. Pakeiskite deformuotus arba paZeistus padéklus.

12.12 Baziniy skysci roboto zondai (tik
BOND-III)

Kiekvieno baziniy skysciy roboto zonda reikia kas ménesj iSvalyti 70 proc. alkoholio tirpale pamirkyta
Sluoste be pukeliy arba alkoholio tamponu.

Valydami patikrinkite, ar zondai nepablogéjo, ir, jei reikia, juos pakeiskite.

o 12.12.1 - Baziniy skyscCiy roboto zondy valymas
o 12.12.2 - Baziniy skysciy roboto zondy keitimas

12.12.1 Baziniy skyscCiy roboto zondy valymas

Kas ménes;j valykite baziniy skyscCiy roboto dozavimo zondus, stengdamiesi jy nesulenkti.

atlikti valymo darbus. Procedura leidziama atlikti tik operatoriams, kurie buvo

f Baziniy skysciy robotai juda palei skaidriy dazymo mazgus, kad naudotojai galéty
jspéti apie galimus pavojus ir tinkamai apmokyti.

1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis veikia tuscigja eiga nejdeéjus, nesuplanavus ir neapdorojus
dazymo cikly.

2. Klinikiniame kliente pasirinkite apdorojimo modulio kortele, kad atidarytuméte langg System status
(Sistemos biisena).

3. Spustelékite kortele Maintenance (Priezidra), tada spustelékite mygtuka Clean bulk fluid robot
probes (ISvalyti baziniy skysciy roboto zondus).
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4.

Atidziai perskaitykite instrukcijas dialogo lange Clean bulk fluid robot probes (ISvalyti baziniy
skysc¢iy roboto zondus), uzrakinkite visus skaidriy padéklus ir spustelékite Yes (Taip), kad
testuméte.

Sutartiniai Zzyméjimai

1 Zondo jungtis
2 Zondas

pav. 12-17: Nuvalykite visus tris baziniy skysc¢iy roboto zondus 70 proc. alkoholio tirpalu (zondas
nurodytas)

Kai visi trys baziniy skyscCiy robotai pajudés j prietaiso priekj, iSjunkite jj.

Svelniai nuvalykite zondus 70 % alkoholio tirpalu sudrékinta minksta $luoste arba su alkoholio
tamponu.

Bikite labai atsargus, kad neiSmustuméte zondy i$ tinkamos padéties.

Dialogo lange pasirinkite baziniy skysciy robotg (-us), kurj (-iuos) sékmingai iSvaléte, tada
spustelékite Done (Atlikta). Arba, jei nieko nevaléte, spustelékite mygtuka None were cleaned
(Niekas neisvalyta).

IS naujo paleiskite apdorojimo modulj. Inicijavimo metu baziniy skysciy robotai grjs j pradine padétj
prietaiso gale.

12.12.2 Baziniy skysciy roboto zondy keitimas

Jei norétuméte, kad Leica Biosystems techninés priezitro inzinierius pakeisty baziniy skysciy roboto
zondus, susisiekite su klienty aptarnavimo tarnyba. Kitu atveju galite pakeisti baziniy skysciy roboto
zondus, kaip aprasyta toliau.

1.

2.

Jsitikinkite, kad apdorojimo modaulis veikia tuscigja eiga nejdéjus, nesuplanavus ir neapdorojus
dazymo cikly.

Klinikiniame kliente pasirinkite apdorojimo modulio kortele, kad atidarytuméte langg System status
(Sistemos bisena).

Spustelékite kortele Maintenance (Priezilira), tada spustelékite mygtuka Replace bulk fluid robot
probes (Pakeisti baziniy skysciy roboto zondus).

Atidziai perskaitykite instrukcijas dialogo lange Replace bulk fluid robot probes (Pakeisti baziniy
skysciy roboto zondus), uzrakinkite visus skaidriy padéklus ir spustelékite Yes (Taip), kad
testuméte.

Visi trys baziniy skyscCiy robotai pajuda j 10 padétj prietaiso priekyje.

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 293



12. Valymas ir priezidra (BOND-III ir BOND-MAX)

5. ISjunkite apdorojimo modulj.

6. Atsukite keiciamo zondo zondo vamzdelio jungtj ir iStraukite zondg keldami aukstyn i$ baziniy
skysciy roboto (zr. pav. 12-17).

7. ]dékite naujg zonda j korpusa ir rankomis priverzkite zondo vamzdzio jungt;.

8. Jeireikia, pakartokite su kitais zondais.

9. Jjunkite apdorojimo modul;. Inicijavimo metu baziniy skyscCiy robotai grj$ j pradine padétj prietaiso
gale.

10. Kai inicijavimas bus baigtas, pasirodys dialogo langas. Pasirinkite baziniy skys¢iy roboto zonda (-
us), kurj (-iuos) sékmingai pakeitéte, tada spustelékite Done (Atlikta). Arba, jei nepavyko pakeisti né
vieno, spustelékite mygtuka None were replaced (Niekas nepakeista).

11.Norédami patikrinti, ar nauji baziniy skysciy roboto zondai buvo tinkamai sumontuoti, paleiskite
tyrimo arba kontrolinius audinius, kad patikrintuméte, ar pasiektas tinkamas dazymas.

12.13 Svirkstai

BOND programiné jranga pranesa pakeisti $virk§tg (BOND-MAX) arba Svirkstus (BOND-III) kas
Sesis ménesius arba apdorojus 7800 skaidriy, priklausomai nuo to, kas jvyksta anksciau (zr. L
5.1.2 - Aparatinés jrangos biisena). —~

Kartg per savaite inicijavimo metu arba paleisdami skysciy valyma vizualiai patikrinkite, ar
Svirkstuose, ypac svirksto virSuje ir po stimokliu, néra nuotékio (zr. 12.5 - Apdorojimo modulio paleidimas
i$ naujo). Taip pat patikrinkite prijungtus vamzdelius ir jungtis. Pakeiskite, jei yra nuotékiy.

Jei norétumeéte, kad Leica Biosystems techninés prieziliros inzinierius pakeisty svirk$ta (-us), susisiekite
su klienty aptarnavimo tarnyba. Kitu atveju pakeiskite svirksta (-us), kaip aprasyta toliau.

Visada dévékite apsauginius drabuzius ir muvékite pirstines.

=
=

o)

- -

e 12.13.1 - BOND-III 8virksty keitimas
e 12.13.2-BOND-MAX 9 prievady Svirksto keitimas

12.13.1 BOND-III svirksty keitimas

Visus Svirkstus keiskite vienu metu, nebent keiciate vieng sugedusj Svirkstg netrukus po pakeitimo.

1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modulis veikia tuscigja eiga (nejkeltas arba nesuplanuotas ciklas).

2. Klinikiniame kliente pasirinkite apdorojimo modulio kortele, kad atidarytuméte langg System status
(Sistemos bisena).

3. Spustelékite kortele Maintenance (Priezilra), tada spustelékite mygtuka Replace syringe (Pakeisti
Svirksta).

4. Perskaitykite nurodymus ir spustelékite Yes (Taip).
Apdorojimo modulis pasalina skyst;j is visy svirksty ir padeda jj pakeisti (tai gali uztrukti iki 10

slr

minuciy). Palaukite, kol apdorojimo modulis atjungs T , tada iSjunkite. NeiSjunkite valdiklio
(arba terminalo, nurodyto BOND-ADVANCE).
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2 Pries tesdami jsitikinkite, kad apdorojimo modaulis iSjungtas.

5. Atsukite keturis SeSiabriaunius varztus, pritvirtinancius Svirk§to modulio dangtelj, naudodami
pateiktg 3 mm SeSiabriaunj raktg. Nuimkite dangt;.
6. Atlaisvinkite kiekvieno Svirksto spaustuko sparnuotajg verzle ir nuleiskite spaustuka.

7. Naudokite pateiktg 2,5 mm SeSiabriaunj rakta, kad atsuktuméte stimoklio fiksavimo varztg, esantj
stimoklio apacioje.

pav. 12-18: Stumoklio fiksavimo varzto atsukimas SeSiabriauniu raktu

Kai kuriuose modeliuose vietoj SeSiabriaunio varzto yra sparnuotoji verzlé.

8. Atsukite Svirksto cilindrg nuo voztuvo. Nuimkite Svirkstg ir spaustuka nuo prietaiso.

9. Jkiskite naujg Svirksta per spaustuka.

10.Uzdékite Svirksta ir spaustuka ant prietaiso — jsukite Svirksta j voztuva.

11. Pakeiskite stimoklio fiksavimo varztg ir priverzkite.

12. Pakelkite spaustuka prie Svirksto virSaus ir priverzkite sparnuotajg verzle.

13.Veél uzdékite Svirk§to modulio dangtelj ir pritvirtinkite keturiais SeSiabriauniais varztais.

14.Dialogo lange pasirinkite sékmingai pakeistg (-us) Svirkstg (-us) ir spustelékite Done (Atlikta). Arba,
jei nepavyko pakeisti né vieno, spustelékite mygtukg None were replaced (Niekas nepakeista).

15.18 naujo paleiskite apdorojimo modulj.

16. Patikrinkite, ar néra nuotékiy, kol apdorojimo modulis pradeda veikti, ypac Svirksty virSuje ir po
stimokliais. Praneskite apie bet kokj nutekéjima klienty aptarnavimo tarnybai.

17.Norédami patikrinti, ar nauji SvirkStai buvo tinkamai sumontuoti, nudazykite bandomuosius arba
kontrolinius audinius, kad patikrintuméte, ar dazymas tinkamas.

12.13.2 BOND-MAX 9 prievady Svirksto keitimas

1. Jsitikinkite, kad apdorojimo modaulis veikia tuscigja eiga (nejkeltas arba nesuplanuotas ciklas).

2. Klinikiniame kliente pasirinkite apdorojimo modulio kortele, kad atidarytuméte langg System status
(Sistemos biisena).

3. Spustelékite kortele Maintenance (PrieZilra), tada spustelékite mygtukg Replace syringe (Pakeisti
Svirksta).

4. Perskaitykite nurodymus ir spustelékite Yes (Taip).
Apdorojimo modulis pasalina skystj i$ Svirksto ir pastato jj j keitimui tinkama padétj. Palaukite, kol

A

apdorojimo modulis atjungs L , tada isjunkite. Neisjunkite valdiklio (arba terminalo, nurodyto
BOND-ADVANCE).
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2 Prie$ tesdami jsitikinkite, kad apdorojimo modulis iSjungtas.

5. Atlaisvinkite Svirksto spaustuko sparnuotgjg verzle ir nuleiskite spaustuka.
6. SeSiabriauniu raktu atsukite stimoklio fiksavimo varztg stimoklio apacioje.

=

I

e

-

pav. 12—-19: Stumoklio fiksavimo varzto atsukimas SeSiabriauniu raktu

Kai kuriuose modeliuose vietoj SeSiabriaunio rakto yra sparnuotoji verzlé.

7. Atsukite Svirksto cilindrg nuo voztuvo. Nuimkite Svirksta ir spaustuka nuo prietaiso.

8. Jkiskite naujg Svirkstg per spaustuka.

9. Uzdékite Svirksta ir spaustukg ant prietaiso — jsukite Svirksta j voztuva.

10. Pakeiskite stumoklio fiksavimo varztg ir priverzkite.

11. Pakelkite spaustuka prie Svirksto virSaus ir priverzkite sparnuotgja verzle.

12.Dialogo lange spustelékite Yes (Taip), kad patvirtintuméte, jog sékmingai pakeitéte svirksta.

13.18 naujo paleiskite apdorojimo modulj.

14. Patikrinkite, ar néra nuotékiy, kol apdorojimo modulis pradeda veikti, ypac Svirksto virSuje ir po
stimokliu. Praneskite apie bet kokj nutekéjima klienty aptarnavimo tarnybai.

15.Norédami patikrinti, ar naujas SvirkStas buvo tinkamai sumontuotas, nudazykite bandomuosius
arba kontrolinius audinius, kad patikrintumeéte, ar dazymas tinkamas.
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12.14 Maitinimo saugikliai

Visi BOND-III ir BOND-MAX prietaisai turi du tinklo saugiklius ir du Sildytuvo maitinimo saugiklius,
saugikliy nominalai skiriasi priklausomai nuo maitinimo $altinio. Saugikliai yra galiniame dangtelyje (zr.
2.2.13 - Galinis dangtelis).

BOND-IIl naudojami Sie saugikliai:

Lydusis Aprasymas 100-240 V KS maitinimas
saugiklis
F1 Sildytuvo maitinimo 3AG T8A 250V UL
Saltinis
F2 Sistemos maitinimo 3AG T8A 250V UL
Saltinis
F3 Kintamoji srové 3AG T15A 250V UL
(neutrali)
F4 KS tinklas (aktyvus) 3AG T15A 250V UL

BOND-MAX apdorojimo moduliai naudoja vieng i$ dviejy skirtingy maitinimo Saltiniy. Juos galima
atpazinti pagal ventiliatoriy skaiciy galiniame dangtelyje — naujo modelio maitinimo Saltiniai turi du, o
prietaisai su senesniais maitinimo blokais — vieng ventiliatoriy. Pakaitinio saugiklio specifikacijos taip pat
iSspausdintos ant galinio dangtelio.

BOND-MAX apdorojimo moduliams su naujais maitinimo Saltiniais (du ventiliatoriai galiniame dangtelyje):

Lydusis Aprasymas 100-240 V KS maitinimas
saugiklis
F1 KS tinklas (aktyvus) 3AG T15A 250V UL
F2 Kintamoji srové 3AG T15A 250V UL
(neutrali)
F3 24V Sildytuvo 3AG T8A 250V UL
maitinimas
F4 24 V NS maitinimo 3AG T8A 250V UL
Saltinis

BOND-MAX apdorojimo moduliams su senais maitinimo Saltiniais (vienas ventiliatorius galiniame

dangtelyje):
Lydusis Aprasymas 100-120 V KS maitinimas | 200-240 V KS maitinimas
saugiklis
F1 KS tinklas (aktyvus) 3AG T15A 250V UL 3AG T8A 250V UL
F2 Kintamoji srové 3AG T15A 250V UL 3AG T8A 250V UL

(neutrali)
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F3 24 V NS Sildytuvo 3AG T8A 250V UL 3AG T5A 250V UL
maitinimas

F4 24 V NS maitinimo 3AG T8A 250V UL 3AG T5A 250V UL
Saltinis

A\

Nebandykite apeiti saugikliy ar jy uztrumpinti.

Pries keisdami saugiklius iSjunkite prietaisg ir atjunkite maitinimo laida.

Keiskite saugiklius tik standartinémis dalimis, o jei saugikliai nuolat perdega,
susisiekite su klienty aptarnavimo skyriumi.

Norédami pakeisti saugiklius, atlikite Siuos veiksmus:

1. ISjunkite apdorojimo modulj.

2. ISjunkite maitinimo Saltin;j ir iStraukite maitinimo laido kistuka i$ sieninio lizdo.

3. Atsukite saugiklio dangtel].

4. Nuimkite saugiklio dangtelj ir pakeiskite saugiklj. Jsitikinkite, kad naudojate tinkamy specifikacijy
saugiklj.

5. ]spauskite saugiklio dangtelj ir prisukite pagal laikrodZio rodykle, kad uzfiksuotuméte. Nepriverzkite
per smarkiai.
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13. Valymas ir prieziura
(jvairus)
13.1 Rankinis bruksniniy kody skaitytuvas

13.1.1  ,Symbol” briksniniy kody skaitytuvas

ﬁ Sios instrukcijos taikomos tik ankstesnio modelio ,Symbol” briik$niniy kody skaitytuvui. Jei turite
naujesnj ,Honeywell” briksniniy kody skaitytuva, zr. 13.1.2 - ,Honeywell” briksniniy kody skaitytuvas.

Kas savaite valykite rankinj skaitytuva:

« Neleiskite abrazyvinéms medziagoms liestis su langu
« Nepurkskite vandens ar kity valymo skysciy tiesiai j langa
« Nenuimkite skaitytuvo guminés snapelio dalies.

ISvalykite skaitytuva:
1. Pirmiausia atjungdami jj nuo valdiklio arba terminalo.

2. Nesvarumy daleles valykite drégna Sluoste be pukeliy.
3. Nuvalydami langg 70 proc. alkoholio tirpale sudrékinta Sluoste be pukeliy.

Lazerio pavojus.
Rankiniame bruksniniy kody skaitytuve yra lazerinis jrenginys, kuris gali smarkiai

pazeisti akis.

Nezilrékite j skaitytuvo langa, kai skaitytuvas jjungtas.
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13.1.1.1 ,Symbol“ bruksniniy kody skaitytuvo konfiguravimas

Norédami i$ naujo inicijuoti ,Symbol“ briksniniy kody skaitytuva (USB), atsispausdinkite aukstos kokybés
popierine Sio puslapio kopija ir paeiliui nuskaitykite kiekvieng is$ Siy bruksniniy kody.

1 nuskaitymas: nustatykite visas numatytgsias nuostatas

2 nuskaitymas: jjunkite koda 128

3 nuskaitymas: nuskaitymo parinktys

4 nuskaitymas: <DATA><SUFFIX>

5 nuskaitymas: jveskite

pav. 13-1: Briksninio kodo nuskaitymo seka ,Symbol“ skaitytuvo konfiguracijai
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13. Valymas ir priezidra (jvairis)

13.1.1.2 Pypteléjimo garsumo nuostata

Norédami nustatyti ,Symbol“ briksniniy kody skaitytuvo pypteléjimo garsuma, atspausdinkite aukstos
kokybés popierine Sio puslapio kopijg ir nuskaitykite toliau pateiktg bruksninj koda, atitinkantj norima lygj.

Mazas garsumas

Vidutinis garsumas
pav. 13-2: ,Symbol” skaitytuvo garsumo bruksniniai kodai

Didelis garsumas
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13.1.2 ,Honeywell” bruksniniy kody skaitytuvas

6 Sios instrukcijos taikomos tik siam ,Honeywell” briksniniy kody skaitytuvui. Jei turite ankstesnés versijos
»Symbol” braksniniy kody skaitytuva, zr. 13.1.1 - ,Symbol“ briksniniy kody skaitytuvas.

Kas savaite valykite rankinj skaitytuva:

« Neleiskite abrazyvinéms medziagoms liestis su langu
« Nepurkskite vandens ar kity valymo skysciy tiesiai j langa

ISvalykite skaitytuva:

« Pirmiausia atjungdami jj nuo valdiklio arba terminalo.
« Pasalindami neSvarumy daleles vandeniu sudrékinta, pikeliy neturingia Sluoste.
« Nuvalydamilangg 70 proc. alkoholio tirpale sudrékinta Sluoste be pikeliy.

Jei rankinis bruksniniy kody skaitytuvas neveikia tinkamai, jusy paslaugy organizacija gali paprasyti jj
inicijuoti i$ naujo. Taip pat galite reguliuoti skaitytuvo pypteléjimo garsuma.

13.1.2.1 ,Honeywell” bruksniniy kody skaitytuvo konfiguravimas

Norédami i$ naujo inicijuoti ,Honeywell” briksniniy kody skaitytuvag (USB), atspausdinkite aukstos
kokybés popierine Sio puslapio kopijg ir nuskaitykite briksninius kodus toliau nurodyta tvarka:

HIHR

Scan 1: (1 nuskaitymas:) pasalinkite pasirinktines numatytgsias nuostatas

MR

Scan 2: (2 nuskaitymas:) aktyvuokite numatytgsias nuostatas

Scan 3: (3 nuskaitymas) sukonfiglruokite ,Honeywell” skaitytuvg

pav. 13-3: Briksniniai kodai skaitytuvo konfiguravimui
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13. Valymas ir priezidra (jvairis)

13.1.2.2 Pypteléjimo garsumo nuostata

Norédami nustatyti ,Honeywell” briks$niniy kody skaitytuvo pypteléjimo garsuma, atspausdinkite aukstos
kokybés popierine Sio puslapio kopijg ir nuskaitykite toliau pateiktg bruksninj koda, atitinkantj norima lygj.

Mazas garsumas

Vidutinis garsumas

Didelis garsumas

Pypteléjimas iSjungtas

pav. 13—-4: Pypteléjimo garsumo briksSniniai kodai, skirti ,Honeywell” skaitytuvui
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13. Valymas ir priezidra (jvairis)

13.1.2.3 Laisvy ranky jrangos konfiguravimas

Jei skaitytuvas dedamas j stovg, juo naudotis nereikia ranky, o nuskaitant briksninj kodg nereikia spausti
mygtuko.

Norédami JJUNGTI arba ISJUNGTI ,Honeywell briksniniy kody skaitytuvo laisvy ranky jranga,
atspausdinkite aukstos kokybés popierine Sio puslapio kopija ir nuskaitykite toliau pateiktg briksninj

koda, atitinkantj norima funkcija.

Naudojimasis laisvy ranky jranga JJUNGTAS

Naudojimasis laisvy ranky jranga ISJUNGTAS

pav. 13-5: Laisvy ranky jrangos bruksniniai kodai, skirti ,Honeywell” skaitytuvui

304 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05
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13.1.3 Zebra DS2208 bruksniniy kody skaitytuvas

e Sios instrukcijos taikomos tik §iam ,Zebra" briksniniy kody skaitytuvui. Jei turite ankstesnés versijos
»Symbol“ braksniniy kody skaitytuva, zr. 13.1.1 - ,Symbol“ bruksniniy kody skaitytuvas. Jei turite
+Honeywell” braksniniy kody skaitytuva, zr. 13.1.2 - ,Honeywell” briksniniy kody skaitytuvas.

Kas savaite valykite rankinj skaitytuva:

« Neleiskite abrazyvinéms medziagoms liestis su langu

« Nepurkskite vandens ar kity valymo skysciy tiesiai j langa
ISvalykite skaitytuva:

« Pirmiausia atjungdami jj nuo valdiklio arba terminalo.
« Pasalindami neSvarumy daleles vandeniu sudrékinta, pikeliy neturincia Sluoste.
« Nuvalydamilangg 70 proc. alkoholio tirpale sudrékinta sluoste be pukeliy.

Jei rankinis briksniniy kody skaitytuvas neveikia tinkamai, jusy paslaugy organizacija gali paprasyti jj
inicijuoti i$ naujo. Taip pat galite reguliuoti skaitytuvo pypteléjimo garsuma.
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13.1.3.1 ,Zebra" bruksniniy kody skaitytuvo konfiguravimas

Norédami i$ naujo inicijuoti ,Zebra” briksniniy kody skaitytuvg (USB), atsispausdinkite aukstos kokybés
popierine Sio puslapio kopija ir paeiliui nuskaitykite kiekvieng is$ Siy bruksniniy kody.

pav. 13-6: Bruksninio kodo nuskaitymo seka ,Zebra” skaitytuvo konfiguracijai

1 nuskaitymas: nustatykite visas numatytgsias nuostatas

2 nuskaitymas: jjunkite koda 128

3 nuskaitymas: nuskaitymo parinktys

4 nuskaitymas: <DATA><SUFFIX>

5 nuskaitymas: jveskite

AAFEAIAEEA R

6 nuskaitymas: sukonfigdruokite kodag 128
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13. Valymas ir priezidra (jvairis)

13.1.3.2 Pypteléjimo garsumo nuostata

Norédami nustatyti ,Zebra“ briksniniy kody skaitytuvo pypteléjimo garsuma, atspausdinkite aukstos
kokybés popierine Sio puslapio kopijg ir nuskaitykite toliau pateiktg bruksninj koda, atitinkantj norima lygj.

pav. 13-7: Pypteléjimo garsumo briksniniai kodai ,Zebra“ skaitytuvui

Mazas garsumas

Vidutinis garsumas

Didelis garsumas
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13. Valymas ir priezidra (jvairis)

13.1.3.3 Laisvy ranky jrangos konfiguravimas

Jei skaitytuvas dedamas j stovg, juo naudotis nereikia ranky, o nuskaitant briksninj kodg nereikia spausti

mygtuko.

Norédami JJUNGTI arba ISJUNGTI ,Zebra“ brik$niniy kody skaitytuvo laisvy ranky jrangg, atspausdinkite
aukstos kokybés popierine Sio puslapio kopijg ir nuskaitykite toliau pateikta braksninj koda, atitinkant;

norima funkcija.
pav. 13-8: Laisvy ranky jrangos bruksniniai kodai, skirti ,Zebra“ skaitytuvui

MW

Naudojimasis laisvy ranky jranga JJUNGTAS

Naudojimasis laisvy ranky jranga ISJUNGTAS

13.2 Skaidriy etikeCiy spausdintuvas

Instrukcijos pateikiamos su skaidriy etikegiy spausdintuvu. Zr. Siuos nurodymus, kaip valyti ir jdéti
etiketes bei spausdinimo juostele. Valykite kas ménes;.
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14. BOND reagenty
naudojimas

Siame skyriuje bendrai aptariami moksliniai ir kl

o 14.1 - Proceddros principas
e 14.2 - Méginiy ruoSimas

o 14.3 - Kokybés kontrolé

e 14.4-Dazymo tikrinimas

« 14.5- Bendrieji apribojimai
o 14.6 - Literatlros sgrasas

14.1 Proceduros principas

Siame skyriuje pateikiami bendri IHC ir ISH jvadai. Jame taip pat apraSomos BOND aptikimo sistemos ir
teranostika.

e 14.1.1 - BOND aptikimo sistemos
e 14.1.2 - Teranostikos sistemos

Imunohistochemija (IHC)

Imunohistocheminiai metodai buvo naudojami specifiniams antigenams lgstelése ar audiniuose aptikti
maziausiai 50 mety. Pirma karta fluorescencinés etiketés panaudotos 1941 m. '. Véliau buvo pradéti
naudoti fermentai, tokie kaip peroksidazé 2. Siandien imunohistochemija naudojama Igsteliy atpaZinimui
palengvinti kartu su jprastais hematoksilino ir eozino parafino dazais ir padeda atpazinti jprastas ir
nejprastas Igsteles. Imunohistocheminiai metodai tapo chirurginés patologijos ,priezitiros standartu”, kai
vien klasikiniais metodais nepavyksta nustatyti galutinés diagnozés 2 *. Tadiau buvo tam tikry abejoniy
dél atkuriamumo °, nepaisant beveik visuotinio taikymo.

Reagentai automatinéje BOND sistemoje rodo antigenus audiniy pjuviuose imunohistocheminiais
metodais. Apibendrinant specifinis pirminis antiklinas jungiasi prie pjivio, tada BOND aptikimo sistemos
reagentai vizualizuoja kompleksa.

Diagnostinis ,zymuo” — tai reagentas, naudojamas specifinei antigeno arba DNR / RNR suri§imo vietai
audinio méginyje aptikti. Zymuo yra pagrindinis antikiinas IHC, arba zondas ISH (zr. toliau).

In situ hibridizacija (ISH)

Molekulinés biologijos metodai iS esmés pagerino misy supratima apie liga. In situ hibridizacija sujungia
ir molekuline biologijg, ir histologijg, leidziancias vizualizuoti DNR arba RNR jy Iasteliy kontekste. Nuo
1969 m. , kai pirma karta pradétas taikyti nukleoriigé¢iy aptikimas, patobulinus in situ hibridizacijos
protokolus, jis tapo vis reikSmingesne klinikinés patologijos ir tyrimy priemone.
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14. BOND reagenty naudojimas

In situ hibridizacijoje naudojamas papildomas nukleotidy baziy suriSimas DNR arba RNR. Pazymétas
nukleorigsties zondas specifiskai jungiasi su savo komplementaria seka fiksuotame audinio arba
Igstelés méginyje. Zondas vizualizuojamas pritaikant antikiing prie etiketés naudojant BOND polimery
aptikimo reagentus. BOND automatizuota sistema ir reagentai yra patikima ir efektyvi sudétingo
neautomatinio metodo alternatyva.

14.1.1 BOND aptikimo sistemos

Leica Biosystems tiekia daugybe aptikimo sistemuy, sukurty specialiai BOND sistemai. Svarbiausia i$ jy
yra BOND ,Polymer Refine Detection™" sistema, uztikrinanti didelio intensyvumo dazyma kartu su ryskia
raiSka, nenaudojant streptavidino ir biotino.

Galimos BOND aptikimo sistemos yra iSvardytos toliau pateiktose dalyse.

e 14.1.1.1 - BOND ,Polymer Refine Detection”
e 14.1.1.2 - BOND ,Polymer Refine Red Detection”
« 14.1.1.3 - BOND streptavidino ir biotino aptikimas (DAB)

14.1.1.1 BOND ,Polymer Refine Detection”

BOND polimery DAB pagrindu sukurta sistema, BOND ,Polymer Refine Detection” suteikia didelio
intensyvumo dazyma kartu su ryskia antikdino prisijungimo prie tikslinio antigeno arba zondo prisijungimo
prie nukleorugsties riba. Sistema nenaudoja streptavidino ir biotino, todél pasalina nespecifinj dazyma dél
endogeninio biotino. Endogeninis biotinas yra paplites kai kuriuose audiniuose, tokiuose kaip virskinimo
traktas, inkstai, kepenys ir kruties karcinoma. BOND polimery aptikimo sistemos yra jautresnés nei
pazenklintos streptavidino-biotino sistemos, todél antikiiny koncentracija mazesné ir greitesnis
cirkuliacijos laikas.

Siose aptikimo sistemose naudojami $ie veiksmai:

Inkubavimas naudojant vandenilio peroksida.

Specifinio pirminio antikino (IHC) arba zondo ir jungiancio pirminio antikiino (ISH) panaudojimas.
Inkubavimas naudojant jungiantj antrinj antikling (po pirminio).

Inkubavimas naudojant polimerinj reagentg, kurj sudaro polimeriniy krieny peroksidazés (HRP)
tretiniy antikiny konjugatai.

5. Komplekso vizualizacija naudojant DAB.

6. Hematoksilino kontrastinis dazymas leidzia aptikti Igsteliy branduolius.

Aownd =

Inkubavimas, plovimas ir rezultaty tikrinimas atliekami taip, kaip aprasyta BOND paZenklintoms
streptavidino-biotino aptikimo sistemas.

Norint didesnio intensyvumo, visoms BOND polimery aptikimo sistemoms galimos Sios parinktys:

i. Pailginkite pirminio antikiino arba zondo ir (arba) aptikimo sistemos komponenty inkubavimo laika.

ii. Naudokite BOND ,DAB Enhancer” etapa. Atminkite, kad vien stipriklis nepadidins dazymo
intensyvumo tiek, kiek ,Intense R" aptikimo sistema.

iii. Tik IHC atveju padidinkite pirminio antikiino koncentracija.

310 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev A05
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14.1.1.2 BOND , Polymer Refine Red Detection”

Yra viena raudona aptikimo sistema: BOND ,Polymer Refine Red Detection™“. Jos pranasumai tokie patys,
kaip ir pirmiau aprasytos DAB pagrindu sukurtos polimery aptikimo sistemos, taciau vizualizacijai vietoj
DAB naudojamas Fast Red chromogenas. Sistema tinkama naudoti ant tokiy audiniy kaip oda, kur audiniy
pigmentus galima supainioti su DAB.

BOND ,Polymer Refine Red Detection” sistema yra labai jautri ,Compact Polymer™*“ sistema, konjuguota
su Sarmine fosfataze, kuri suteikia ryskios fuksijos raudonumo imuninj dazyma, taip pat hematoksilino
kontastinj dazyma (jskaitant mélyninima).

,Fast Red" chromogenas yra chemiskai nestabilus jprastomis laboratorinémis sglygomis. Batinai grieztai
laikykités naudotojo nurodymy, skirty BOND ,Polymer Refine Red Detection®, kad iSlaikytuméte
chromogeno efektyvuma. Kontrolinj audinj visada dékite ant tos pacios skaidrés kaip ir paciento audin;,
kad buty galima greitai aptikti bet kokj sistemos pablogéjima.

,Leica CV Ultra Monting Media" rekomenduojama naudoti su BOND ,Polymer Refine Red Detection”
sistema. Kiti rySkintojai gali neiSlaikyti i$ pradziy gauto dazymo intensyvumo.

BOND ,Polymer Refine Red Detection” sistemos Zingsniai:

1. Specifinio pirminio antikdno taikymas.

2. Inkubavimas su pirminiu reagentu.

3. Inkubavimas su polimeriniu reagentu, kurj sudaro polimeriniy $arminés fosfatazés (AP) tretiniy
antikiny konjugatai.

4. Komplekso su substrato chromogenu, ,Fast Red", vizualizacija per raudonas nuosédas.

5. Hematoksilino kontrastinis dazymas leidzia aptikti Iasteliy branduolius.

Inkubavimas, plovimas ir rezultaty tikrinimas atliekami taip, kaip aprasyta BOND paZenklintai
streptavidino-biotino aptikimo sistema.

14.1.1.3 BOND streptavidino ir biotino aptikimas (DAB)

Sioje kategorijoje yra viena aptikimo sistema:BOND ,Intense R Detection".
Si DAB pagrindo aptikimo sistema veikia taip:

1. Inkubavimas su vandenilio peroksidu, siekiant numalSinti endogeninj peroksidazés aktyvuma.

2. Specifinio pirminio antikiino taikymas.

3. Antiklng lokalizuoja naudotojo tiekiama biotinu konjuguota antrinio antikiino formulé, kuri
atpazjsta jy pirminj antikina.

4. Pridedamas streptavidino fermento konjugatas, kuris prisijungia prie antriniame antikiine esancio
biotino.

5. Komplekso vizualizacija su substrato chromogenu (3,3'-diaminobenzidinu arba DAB), kurio
fermento produktas yra rudos nuosédos.

6. Hematoksilino kontrastinis dazymas leidzia aptikti Igsteliy branduolius.

Kiekviename zingsnyje BOND sistema inkubuoja pjivius tiksly laika, tada iSplauna juos, kad pasalinty
nesukibusig medziaga. Rezultatai tikrinami naudojant optinés sviesos mikroskopg ir padeda diferencijuoti
patologinius procesus, kurie yra arba néra susije su konkreciu antigenu.
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14.1.2 Teranostikos sistemos

Dél nevienalyCio vézio pobudzio ir vézio lasteléms budingo genomo nestabilumo pacienty atsakas j
pladias medziagas nuo vézio daznai biina neoptimalus. Sios medZiagos daznai turi rimty Salutiniy
poveikiy, mazinanciy paciento gyvenimo kokybe, be to, gali kilti rimty nepageidaujamy reakcijy j vaistus
(NRV) rizika. Daugelis naujy vézio gydymo bidy yra skirti specifiniams biozymenims. Siy tiksliniy terapijy
atsiradimas turéjo didelés jtakos patologija pagrjstiems diagnostiniams tyrimams. Si speciali diagnostiniy
tyrimy klasé vadinama ,teranostika“, o tyrimai padeda identifikuoti tuos pacientus, kuriems greiCiausiai
bus naudingas specifinis gydymas:

Teranostika = terapija + diagnozé

Kiekvienas prietaisas yra sistema, kurioje reikia nustatyti tikslinio baltymo ar geno buvima, taigi ir gydymo
tinkamuma tikslinei terapijai. ,Leica” teranostiniai tyrimai pateikiami kaip bendros, optimizuotos sistemos
su paruostais naudoti antiklinais arba zondais, aptikimo reagentais, kontroliniais reagentais ir kai kuriais
atvejais — kontrolinémis skaidrémis, skirtomis uztikrinti visiSkg diagnostikos rezultato kokybe. Prietaisai
yra pagrjsti IHC arba ISH metodika ir yra patvirtinti atitinkamy regioniniy reguliavimo institucijy, kad bty
galima nustatyti pacientus, kuriems gali buti taikomas gydymas.

ISsamios naudojimo instrukcijos pateikiamos prie kiekvienos teranostikos sistemos. Naudokités Siomis
instrukcijomis nustatydami teranostikos serijas. Dél teranostinio tyrimo pobudzio labai svarbu tiksliai
laikytis Siy nurodymy, kad tyrimas nebdty pripazintas negaliojanciu.

14.2 Méginiy ruosimas

Sioje dalyje aptariamas audiniy paruosimas dazyti.

o 14.2.1 - Reikalingos medziagos

e 14.2.2 - Audinio paruoSimas

o 14.2.3-Vasko Salinimas ir kaitinimas
o 14.2.4 - Epitopy iSgavimas

14.2.1 Reikalingos medziagos

Imunohistocheminiam ir in situ hibridizacijos dazymui, naudojant BOND sistema, reikalingos toliau
nurodytos medziagos.
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14.2.1.1 Jprastos medziagos

« Fiksatorius — rekomenduojamas 10 proc. neutralus buferinis formalinas
« Parafino vaskas

« Audiniy procesorius ir jterpimo centras

« Teigiamos ir neigiamos audiniy kontrolinés medziagos (zr. 14.3 - Kokybés kontrolé)
« Mikrotomas

« Jdétos mikroskopo skaidrés (pvz., ,Leica BOND Plus”)

« Dziovinimo orkaité

« Alkoholis (reagenty risies*)

« ,BOND Dewax Solution”

« Dejonizuotas vanduo

« BOND ,Enzyme Pretreatment Kit"

. BOND ,Slide Labels and Printer Ribbon*”

« BOND ,Universal Covertiles”

« Plovimo tirpalas (paruostas is ,BOND Wash Solution 10X Concentrate®)
« Tinkama BOND reagenty sistema

« Montavimo terpé, dervos arba vandens pagrindu

« Dangteliai

* Reagenty risies alkoholj sudaro: etanolis, didesnis nei 90 % (w/w) arba lygus; izopropanolis, ne daugiau
kaip 5 % (m/m); metanolis, ne daugiau kaip 5 % (w/w).

14.2.1.2 Medziagos, skirtos IHC

Be pirmiau iSvardyty medziagy, atliekant IHC tyrimus, reikia:

« Pirminiams antikinams specifiniy neigiamy kontroliniy reagenty (zr. 14.3 - Kokybés kontrolé)

« BOND ,Epitope Retrieval Solution” 1

« BOND ,Epitope Retrieval Solution” 2

« BOND paruosty naudoti pirminiy antikliny arba pirminiy antikdny, praskiesty ,BOND Primary
Antibody Diluent” BOND atviruosiuose laikymo induose (7 ml arba 30 ml)

« Montavimo terpé, dervos arba vandens pagrindu

« Titravimo rinkinys, neprivalomas (zr. 14.2.1.4 - Titravimo rinkinys )

14.2.1.3 Medziagos, skirtos ISH

Be pirmiau iSvardyty jprasty medziagy, atliekant ISH tyrimus, reikalingi:

« ISH zondai
« Anti-fluoresceino antikinas
« ISH teigiami ir neigiami kontroliniai zondai (zr. 14.3 - Kokybés kontrolé)

14.2.1.4 Titravimo rinkinys

BOND titravimo rinkinj sudaro 10 tusc¢iy laikymo indy ir 50 jdékly (6 ml), jis naudojamas optimizuojant
pirminiy antikliny koncentracijg BOND sistemoje. Galima paruosti nedidelius kiekvienos pirminés antikiny
koncentracijos kiekius ir jdéti j jdéklus. Kiekviename laikymo inde i$ viso gali buti 40 ml reagento.
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Koncentruotus antikiinus galima titruoti naudojant serijinius dvigubus praskiedimus. Sis metodas apraso,
kaip paruosti serijinius skiedimus 150 pL vienkartiniam dozavimui. Kiekviename titravimo indo jdékle liks
Siek tiek praskiesty antikiny. BOND sistema iSmatavo §j turj ir, jei reikia, jj galima naudoti tolesniems
optimizavimo protokolams.

Pazymeékite tris kiekvieno antikino jdéklus atitinkamais praskiedimais.
Pirmajame jdékle praskieskite 1 ml.

ISpilstykite 500 pl ,BOND Primary Antibody Diluent”j 2 ir 3 jdéklus.

IS pradinio praskiedimo perkelkite 500 pl j 2 jdékla ir Svelniai sumaisykite.
IS 2 jdéklo perkelkite 500 pl j 3 jdékla ir Svelniai sumaisykite.

a w2

14.2.2 Audinio paruoSimas

Rekomenduojame 15-20 karty didesnj 10 % neutralaus buferizuoto formalino audinio tirj, kad audinys
bty fiksuotas imunohistocheminiam ir in situ hibridizacijos dazymui naudojant BOND sistema. Fiksuoti
galima kambario temperatiroje (15-25 °C).

Dél HER2 tyrimo Zr. Amerikos klinikinés onkologijos draugijos / Amerikos patology kolegijos (American
Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists) audiniy paruosimo rekomendacijas '°
arba vietos gaires ir taisykles.

Kad palengvintuméte audiniy pjovima ir iSvengtuméte mikrotomo aSmeny pazeidimo, pries apdorodami
audinius nukalkinkite kaulinius audinius ' /12,

1988 m. JAV Kklinikiniy laboratorijy tobulinimo jstatyme (CLIA) 42 CFR 493.1259(b) reikalaujama, kad
,Laboratorija turi saugoti nudazytas skaidres maziausiai deSimt mety nuo tyrimo datos, o méginiy blokus
- maziausiai dvejus metus nuo tyrimo datos.“ '3 Reikalavimus savo jstaigai zidirékite vietos taisyklése.

ISkirpkite ir paimkite 3—5 pym storio pjlvius ant jkrauty skaidriy (kai kuriems specifiniams audiniy tipams
orkaite 10—30 minuciy arba per naktj palikite 37 °C temperaturoje. Skaidres taip pat galima kaitinti ant

BOND-IIl ir BOND-MAX apdorojimo moduliy. Prie$ kaitindami skaidres leiskite joms iSdzitti. Daugiau
informacijos apie méginio paruosima rasite 13, 14 ir 15 nuorodose.

Priklijuokite skaidriy etiketes prie méginiy ir kontroliniy skaidriy, kaip aprasyta 4 - Spartusis paleidimas.
Vasko Salinimas, rehidracija ir epitopy iSgavimas BOND sistemoje yra visiSkai automatizuoti.

14.2.3 Vasko salinimas ir kaitinimas

IS parafinuoty audiniy pjaviy imunohistochemijai pirmiausia reikia pasalinti parafino vaska ir rehidratuoti
pjuvj. Vaskas pasalinamas naudojant ,BOND Dewax Solution®, pjuaviai rehidruojami. BOND sistema apima
vasko salinimo protokolus, kurie automatizuoja Sj procesa.

Pries pasalinant vaskg, BOND sistema taip pat gali pakaitinti audinj, kad jis geriau prilipty prie skaidrés.
BOND sistemos kaitinimo ir vasko Salinimo protokolai automatizuoja kaitinimo ir vasko Salinimo
procesus.

0 Atkreipkite démesj, kad pries dedant audinj j BOND-III arba BOND-MAX apdorojimo modul;j kaitinti ir Salinti
vaska, jj reikia palikti iSdziuti, kad buty pasalintas vanduo.
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14.2.4 Epitopy iSgavimas

Audinio fiksacija formalinu sukelia kryzminj rysj tarp aldehido ir amino grupiy audinyje, o Siy rysiy
susidarymas gali sukelti kintama antigeniSkumo praradima dél maskuojancio poveikio. Formalinas
sudaro metileno tiltelius, kurie gali pakeisti bendrg trimate epitopo forma. Kai kurie epitopai yra jautrds
formalinui, todél fiksacijos formalinu sumazéja jy imunoreaktyvumas; kiti yra atsparis formalinui.

Nukleorigstys yra apsuptos baltymy, todél reikalingas audiniy pralaidumo padidinimas, kad tikslinés
sekos buty prieinamos zondui.

Epitopo iSgavima /:® galima pasiekti naudojant ilumos sukeltg epitopy i§gavima (HIER), iSankstin;
fermentinj apdorojima arba abiejy Siy metody derinj. HIER yra placiausiai naudojamas epitopy iSgavimo
metodas, skirtas IHC. HIER mechanizmas néra visiskai suprantamas.

Pagal hipoteze, kaitinant pjvj iki aukStos temperatiros epitopy iSgavimo tirpale hidrolizuojasi formalino
fiksacijos metu susidare kryzminiai rySiai. Dél to keiCiasi epitopas, kuris véliau gali bati nudazytas
imunohistochemijos metodu. Svarbis HIER veiksniai yra iSgavimo tirpalo temperatira, laikas ir pH. Yra du
skirtingi epitopy iSgavimo sprendimai, skirti naudoti BOND sistemoje: buferis citrato pagrindu ir buferis
EDTA pagrindu.

ISankstiniam apdorojimui fermentais naudojami proteolitiniai fermentai peptidiniams rySiams nutraukti,
kad buty atskleista epitopo / tikslinés nukleorugsties seka. Fermento koncentracija ir inkubacijos laikas
yra proporcingi méginio fiksavimo laikui ir turi bati atitinkamai optimizuoti. ISankstinis apdorojimas
fermentais tinka tik kai kuriems epitopams, bet daznai naudojamas ISH protokoluose.

14.3 Kokybés kontrolé

Dél audiniy apdorojimo ir techniniy procedury skirtumy naudotojo laboratorijoje rezultatai gali labai
skirtis, todél, be toliau nurodyty procediry, reikia reguliariai atlikti vidaus kontrole. Perzitrékite vietinius
vadovus ir taisykles, taip pat galite perzitréti vadova ,CLIA Compliance Handbook: The Essential Guide for
the Clinical Laboratory Second Edition“ 22 ir ,Proposed NCCLS guidelines for IHC* 4.

Kontrolinés medziagos turi bti Sviezi skrodimo / biopsijos / chirurginiai méginiai, fiksuoti, apdoroti ir
jterpti kuo greiciau taip pat, kaip ir paciento méginys (-iai). Tokia kontroliné medziaga stebi visus analizés
etapus, nuo audiniy paruosimo iki dazymo.

Primygtinai rekomenduojame ant skaidriy su paciento audiniu uzdéti atitinkama kontrolinj audinj. Daugiau
informacijos zr. 6.2 - Darbas su kontrolinémis priemonémis.

Zr.

e 14.3.1 - Tyrimo patvirtinimas

o 14.3.2 - Audiniy kontroliné medziaga

o 14.3.3 - Neigiama IHC reagento kontroliné medziaga
o 14.3.4-ISH reagenty kontrolé

o 14.3.5- Kokybés kontrolés privalumai
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14.3.1 Tyrimo patvirtinimas

Pries pradédami naudoti antikiing, zondg ar dazymo sistema diagnostikos procediroje, patikrinkite
antikdino / zondo specifiSkuma, iStirdami jj su vidaus audiniais, kuriy ekspresija yra zinoma ir kurie
atitinkanti Zinomus teigiamus ir neigiamus audinius. Zr. pirmiau aprasytas procediiras ir 14 CAP
sertifikavimo programos imunohistochemijos kokybés kontrolés rekomendacijas ir (arba) NCCLS IHC
gaires '* arba vietinius nuostatus ir gaires. Pakartokite $ias kokybés kontrolés procediras kiekvienai
naujai antikiiny partijai arba kiekvieng kartg, kai pasikeiCia tyrimo parametrai. Kokybés kontrolés negalima
prasmingai atlikti atskiram reagentui, nes suderinti reagentai kartu su apibréztu tyrimo protokolu turi bati
iSbandyti kartu prie$ naudojant aptikimo sistema diagnostikos tikslais. Kiekviename pirminio antikiino
pakuotés lapelyje ieSkokite audiniy, kurie tinkami tyrimui patikrinti.

Be pirmiau minéty tyrimo tikrinimo procediiry, rekomenduojame nudazyti teigiamus audiniy kontrolinius
meéginius kas ménes;j ir lyginti juos su ta pacia audiniy kontroline medziaga, dazyta praéjusj ménes;.
Nudazyty kontroliniy méginiy palyginimas kas ménesj padeda stebéti tyrimo stabilumg, jautruma,
specifiSkuma ir atkuriamuma.

BOND teranostikos sistemose yra visi tinkami kontroliniai reagentai ir gali buti sistemos kontrolinés
skaidreés, reikalingos tyrimams atlikti. Svarbu komplekte esancias kontrolines medziagas naudoti tiksliai
taip, kaip nurodyta naudojimo instrukcijose. Vidaus audiniy kontrolinés medziagos (nepateikiamos) turéty
biti naudojamos taip, kai nurodyta naudojimo instrukcijose. Vidinés procediros nebuvo patvirtintos ir
todél neturéty biti naudojamos - tai padarius diagnostikos rezultatas negalios.

Visi kokybés kontrolés reikalavimai turi biti vykdomi laikantis vietos, valstybiniy ir (arba) federaliniy
taisykliy arba akreditavimo reikalavimy.

14.3.2 Audiniy kontroliné medziaga

14.3.2.1 Teigiama audiniy kontroliné medziaga

« Nurodo tinkamai paruostus audinius ir tinkamus dazymo budus.

« ] kiekvieng dazymo eigq jtraukite po vieng teigiamg audiniy kontroline medziagg kiekvienam tyrimo
salygy rinkiniui.

« Audinys su silpnu teigiamu dazymu yra tinkamesnis nei audinys su stipriu teigiamu dazymu
optimaliai kokybés kontrolei ir nedideliam reagento skilimo lygiui ' nustatyti.

« Naudojant keliy audiniy kontroline skaidre, kurioje yra stipraus, vidutinio ir silpno antigeno tankio /
nukleorugsciy ekspresijos audiniy, uztikrinama plati kontrolés apreéptis.

« Jei teigiama audiniy kontroliné medZziaga nerodo teigiamo dazymo, méginiy rezultatai turéty bati
laikomi negaliojanciais.

« Primygtinai rekomenduojame visada paleisti BOND sistema su kontroliniu audiniu ant tos pacios
skaidrés kaip ir méginio audinys, kad buty uztikrinta optimali kokybés kontrolé.
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14.3.2.2 Neigiama audiniy kontroliné medziaga

« IStirkite po teigiamos audiniy kontrolés, kad patikrintuméte tikslinio antigeno zyméjimo pirminiu
antikdnu IHC arba tikslinés nukleorigsties zondu ISH, ir pateiktuméte specifinio foninio dazymo
(klaidingai teigiamo dazymo) indikacija.

« |vairiy tipy lgstelés, esancios daugumoje audiniy pjuviy, daznai sililo neigiamas kontrolés vietas,
taciau naudotojas turéty tai patikrinti.

« Jei neigiamoje audiniy kontrolinéje medziagoje jvyksta specifinis dazymas, paciento méginiy
rezultatai turéty bati laikomi negaliojanciais.

14.3.3 Neigiama IHC reagento kontroliné medziaga

Vietoj pirminio antikiino naudokite neigiamg IHC reagento kontroline medziagg su kiekvieno paciento
méginio dalimi, kad jvertintuméte nespecifinj dazyma ir galétuméte geriau patikrinti specifinj dazyma.

« Rekomenduojamas idealus kontrolinis reagentas:

i. Monokloniniams antikinams naudokite to paties izotipo antiking, kuris gaminamas is
audiniy kultiros supernatanto, tokiu pat bidu kaip pirminis antikiinas, taciau specifinio
reaktyvumo su zmogaus audiniais nerodo.

Atskieskite jj iki tokios pacios imunoglobulino arba baltymy koncentracijos kaip ir pirminj
antikling, naudodami identiska skiediklj (BOND ,Primary Antibody Diluent”).

Jei po apdorojimo gryname antikune islieka verselio vaisiaus serumo, tinka naudoti ir
verselio vaisiaus seruma, kurio baltymy koncentracija atitinka praskiestg pirminj antiking
tame paciame skiediklyje.

ii. Polikloniniams antikiinams nustatyti naudokite imunoglobulino frakcijg (arba visg seruma,
jei reikia) normalaus arba neimuninio serumo is to paties gyvininio Saltinio ir tos pacios
baltymy koncentracijos kaip ir pirminis antikiinas, naudojant identiskg skiediklj (BOND
,Primary Antibody Diluent").

« Vien tik BOND ,Primary Antibody Diluent” gali bati naudojamas kaip maziau pageidautina anksciau
aprasyty neigiamy reagenty kontroliniy medziagy alternatyva.

« Neigiamos reagento kontrolinés medziagos inkubacinis laikotarpis turi atitikti pirminio antikino
inkubacinj laikotarpj.

« Naudokite atskirg neigiamo reagento kontroline skaidre kiekvienam naudotam tam tikro pirminio
antikino gavimo metodui (jskaitant kai gavimas nebuvo atliktas).

« Kai serijiniuose pjuviuose naudojami keliy antikliny rinkiniai, neigiamai nusidazancios vienos
skaidrés sritys gali bati neigiamos / nespecifinés kity antikiiny suriS§imo foninés kontrolinés
medziagos.

« Norédami atskirti endogeninj fermenty aktyvuma arba nespecifinj fermenty prisijungima nuo
specifinio imunoreaktyvumo, nudazykite papildomus paciento audinius tik substrato-chromogeno
arba fermenty kompleksais ir substrato-chromogenu.

« BOND sistemoje yra numatytasis neigiamas IHC kontrolinis reagentas, pavadintas ,*Negative“, kurj
galima pasirinkti kaip bet kurio IHC protokolo zymen;. Jis dozuoja BOND ,Wash"” (zr.

10.5.2 - Rinkinio ir skaidrés nuostatos).
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14.3.4 ISH reagenty kontrolé

14.3.4.1 Teigiamas reagento kontroliné medziaga

In situ hibridizacijai naudokite teigiama kontrolinj zonda.

Naudokite vietoj zondo su kiekvieno paciento méginio dalimi, kad gautumeéte informacijos apie
nukleorugsciy iSsaugojima audinyje ir nukleorugsciy prieinamuma zondui.

Teigiamo kontrolés zondo protokolas turi atitikti tyrimo zondo protokola.

Jei teigiamas kontrolés zondas nerodo teigiamo dazymo, méginiy rezultatai turéty bati laikomi
negaliojanciais.

14.3.4.2 Neigiama reagento kontroliné medziaga

In situ hibridizacijai naudokite neigiama kontrolés zonda.

Neigiamo kontrolés zondo protokolas turi atitikti tyrimo zondo protokola.

Naudokite vietoj zondo su kiekvieno paciento méginio dalimi, kad jvertintuméte nespecifinj dazyma
ir bty galima geriau patikrinti specifinj dazyma.

Neigiamos reagento kontrolinés medziagos inkubacinis laikotarpis turi atitikti zondo inkubacinj
laikotarpj.

Naudokite atskirg neigiamo reagento kontroling skaidre kiekvienam naudotam tam tikro zondo
gavimo metodui (jskaitant kai gavimas nebuvo atliktas).

Norédami atskirti endogeninj fermenty aktyvuma arba nespecifinj fermenty prisijungima nuo
specifinio imunoreaktyvumo, nudazykite papildomus paciento audinius tik substrato-chromogeno
arba fermenty kompleksais ir substrato-chromogenu.
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14.3.5 Kokybés kontrolés privalumai

Kokybés kontrolés privalumai apibendrinti toliau pateiktoje lenteléje.

Audinys: Specific Positive Reagent | Negative Reagent
. ) Antibody/Probe Control Control [ISH] or Non
Fiksuotas ir e - . .

. (Specifinis (Teigiama Specific Antibody or
apdprotas k.al.p antiklinas/zondas) su | reagenty Buffer [IHC] (Neigiama
paciento meginys aptikimo sistemos kontroliné reagento kontroliné

reagentais medziaga) ir tie medziaga [ISH] arba
patys aptikimo nespecifinis antikinas
sistemos ar buferis [IHC]) ir tie
reagentai, kurie patys aptikimo
naudojami su sistemos reagentai,
specifiniu naudojami su specifiniu

antikiinu / zondu antikdnu / zondu

Teigiama audiniy Valdo visus analizés Nespecifinio fono
kontroliné medziaga: | etapus. dazymo nuostata
Reikia aptikti audinj Patvirtina dazymui

arba Iasteles, kuriose | naudojamus
yra tikslinio antigeno reagentus ir
/ nukleoritigsties seka | proceduras.
(gali bati paciento
audinyje). Ideali
kontroliné medziaga
yra silpnai teigiamas
dazymo audinys,
kuris yra jautriausias
antikdny /
nukleortgsciy
skilimui.
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Audinys:

Fiksuotas ir
apdorotas kaip
paciento méginys

Specific
Antibody/Probe
(Specifinis
antiklinas/zondas) su
aptikimo sistemos
reagentais

Positive Reagent
Control
(Teigiama
reagenty
kontroliné
medziaga) ir tie
patys aptikimo
sistemos
reagentai, kurie
naudojami su
specifiniu
antikinu / zondu

Negative Reagent
Control [ISH] or Non
Specific Antibody or
Buffer [IHC] (Neigiama
reagento kontroliné
medziaga [ISH] arba
nespecifinis antikinas
ar buferis [IHC]) ir tie
patys aptikimo
sistemos reagentai,
naudojami su specifiniu
antiklnu / zondu

Neigiama audiniy
kontroliné medziaga:

Audiniai arba Igstelés,
kurios turéty bati
neigiamos (gali bati
paciento audinyje
arba teigiamame
kontroliniame
audinyje)

Netycinio antikiny
kryZzminio
reaktyvumo su
lastelémis / lasteliy
komponentais
aptikimas [IHC]

NetycCinés zondo
kryzminés
hibridizacijos su
kitomis
nukleorugsciy
sekomis arba
Igstelémis /
Iasteliniais
komponentais
aptikimas [ISH]

Nespecifinio fono
dazymo nuostata

Paciento audinys

Specifinio dazymo
aptikimas

Nukleoriigsciy
iSsaugojimo /
audiniy fiksavimo
ir (arba) iSgavimo
jvertinimas [ISH]

Nespecifinio fono
dazymo nuostata

14.4 Dazymo tikrinimas

Kvalifikuotas patologas, turintis imunohistocheminiy ir (arba) hibridizacijos in situ procediiry patirties,
pries tikrindamas rezultatus turi jvertinti kontroline medziaga ir kvalifikuoti nudazytg gaminj.

Antigeno aptikimo specifiSkumas ir jautrumas priklauso nuo naudojamo specifinio pirminio antikiino.
Norédami uztikrinti norima dazyma, optimizuokite kiekvieng konkrety antikiing BOND sistemoje, keisdami
inkubacijos laikg ir (arba) specifiniy antikiiny koncentracijg. Nepavykus optimizuoti specifinio antikiino,
gali buti aptiktas neoptimalus antigenas.
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e 14.4.1 - Teigiama audiniy kontroliné medziaga
o 14.4.2 - Neigiama audiniy kontroliné medziaga
e 14.4.3 - Paciento audinys

14.4.1 Teigiama audiniy kontroliné medziaga

Pirmiausia istirkite teigiamg audinio kontroline medziagg, kad jsitikintuméte, jog visi reagentai veikia
tinkamai.

Naudojant DAB pagrjstas sistemas, rudos spalvos (3,3' diaminobenzidino tetrachlorido, DAB) reakcijos
produktas su tikslinémis lgstelémis rodo teigiama reaktyvuma. Jei naudojate BOND ,Polymer Red
Detection Systems*, raudonojo reakcijos gaminio buvimas su tikslinémis lgstelémis rodo teigiama
reaktyvuma. Jei teigiamos audiniy kontrolinés medziagos nerodo teigiamo dazymo, méginiy rezultatai
turéty bati laikomi negaliojanciais.

14.4.2 Neigiama audiniy kontroliné medziaga

IStirkite neigiama audiniy kontroliné medziaga po teigiamos, kad patikrintuméte tikslinio antigeno /
nukleorigsties Zyméjimo pirminiu antikdinu / zondu specifiSkuma.

Specifinio dazymo nebuvimas neigiamoje audiniy kontrolinéje medZziagoje patvirtina antikiiny / zondo
kryZzminio reaktyvumo su lgstelémis / Iasteliy komponentais nebuvima.

Jei neigiamoje iSorinéje audiniy kontrolinéje medziagoje jvyksta specifinis dazymas (klaidingai teigiamas
dazymas), rezultatai turi biti laikomi negaliojanéiais. Nespecifinis daZymas, jei yra, paprastai yra difuzinis.
Sporadinis jungiamojo audinio dazymas taip pat gali buti stebimas pernelyg formalinu fiksuoty audiniy
pjuviuose. Dazymo rezultatams patikrinti naudokite nepazeistas Igsteles. Nekrotinés arba suirusios
Iastelés daznai nusidazo nespecifiskai.

14.4.3 Paciento audinys

Paskutinj karta istirkite paciento méginius, nudazytus pirminiu antikinu / zondu.

Teigiamas dazymo intensyvumas turéty bati jvertintas atsizvelgiant j bet kokj nespecifinj neigiamos
reagento kontrolinés medziagos foninj dazyma. Kaip ir atliekant bet kurj imunohistocheminj arba in situ
hibridizacijos tyrima, neigiamas rezultatas reiskia, kad antigenas / nukleorugstis nebuvo aptiktas, o ne tai,
kad antigeno / nukleortgsties nebuvo tiriamose lgstelése arba audinyje.

Jei reikia, naudokite antikuny grupe, kad nustatytuméte klaidingai neigiamas reakcijas.

14.5 Bendrigji apribojimai

« Imunohistochemija ir in situ hibridizacija yra daugiapakopiai diagnostiniai procesai, kuriems
reikalingas specializuotas mokymas parenkant tinkamus reagentus; audiniy parinkimas,
fiksavimas ir apdorojimas; skaidriy paruosimas; ir dazymo rezultaty tikrinimas.

« Audiniy daZzymas priklauso nuo audinio tvarkymo ir apdorojimo pries dazyma. Netinkamas
fiksavimas, uzsaldymas, atSildymas, plovimas, dziovinimas, kaitinimas, pjaustymas arba
uzterSimas kitais audiniais ar skysciais gali sukelti artefaktus, antikiiny jstrigima arba klaidingai
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neigiamus rezultatus. Nenuoseklis rezultatai gali biti susije su fiksavimo ir jterpimo metody
pasikeitimais arba audinio vidiniu nevienodumu "8.

Pernelyg didelis arba neiSsamus dazymas gali pakenkti tinkamam rezultaty interpretavimui.
Klinikinj bet kokio dazymosi ar jo nebuvimo interpretavima bitina pagrjsti morfologiniais tyrimais,
naudojant tinkamas kontrolines medziagas, rezultatus turi reikSminti kvalifikuotas patologas,
atsizvelgdamas j paciento ligos istorijg ir kity diagnostiniy tyrimy rezultatus.

Asmeny, uzsikrétusiy hepatito B virusu ir turinCiy hepatito B pavirsiaus antigeno (HbsAg), audiniai
gali biti nespecifiskai dazomi krieny peroksidaze '°.

Netikétos neigiamos reakcijos prastai diferencijuotuose neoplazmose gali atsirasti dél antigeno
ekspresijos praradimo arba reikSmingo sumazéjimo arba antigeng koduojancio geno (-y)
praradimo ar mutacijos. Netikétas teigiamas naviky dazymas gali atsirasti dél antigeno
ekspresijos, kuri paprastai néra iSreik§ta morfologiskai panasiose normaliose lgstelése, arba dél
antigeno islikimo ar antigeno jgijimo neoplazmoije, kurioje atsiranda morfologiniy ir
imunohistocheminiy pozymiy, susijusiy su kita lgsteliy gimine (skirtinga diferenciacija).
Histopatologiné naviky klasifikacija néra tikslus mokslas, o kai kurios literaturos ataskaitos apie
netikétg dazyma gali biti prieStaringos.

Reagentai gali parodyti netikétas reakcijas anksciau netirtuose audiniuose. Netikéty reakcijy
galimybés net ir tirtose audiniy grupése negali biti visiSkai pasalintos dél biologinio antigeno
ekspresijos / tikslinés nukleortigsties neoplazmy ar kity patologiniy audiniy kintamumo. Kreipkités
j Leica Biosystems vietinj pardavimo atstova arba regioninj biurg ir praneskite apie netikéta
reakcija.

IHC (imunohistochemija)

ISH

Normalus arba neimuniniai serumai i$ to paties gyvuninio Saltinio, kaip ir antriniai antiserumai,
naudojami blokavimo etapuose, gali sukelti klaidingai neigiamus arba klaidingai teigiamus
rezultatus dél autoantikiiny arba natdraliy antikiiny.

Klaidingai teigiami IHC rezultatai gali bati matomi dél neimunologinio baltymy ar substrato
reakcijos produkty prisijungimo. Jas taip pat gali sukelti pseudoperoksidazés aktyvumas
(eritrocitai), endogeninis peroksidazés aktyvumas (citochromas C) arba endogeninis biotinas
(pavyzdziui, kepenys, kriitys, smegenys, inkstai), priklausomai nuo naudojamos imuninés dazy
rasies 1°.

Klaidingai neigiami IHC rezultatai gali atsirasti dél jvairiy veiksniy, jskaitant tikrojo antigeno
sumazeéjima, praradima ar strukturinius pokycius naviko ,diferenciacijos” metu arba artefaktinio
pasikeitimo fiksavimo ar apdorojimo metu. Kaip ir bet kurio imunohistocheminio tyrimo atveju,
neigiamas rezultatas reiskia, kad antigenas nebuvo aptiktas, o ne kad antigeno nebuvo tiriamuose
audiniuose.

Klaidingai teigiami ISH rezultatai gali buti matomi dél kryzminio zondo reaktyvumo su kitomis
nukleorugsciy sekomis, taip pat dél nespecifinio zondo ar aptikimo reagenty prisijungimo prie
audiniy ar jy komponenty €. Neigiamy audiniy ir reagenty kontrolé turéty biti jtraukta j tyrima, kad
buty lengviau nustatyti klaidingai teigiamg dazyma.

DNR ir RNR yra dél nukleazés aktyvumo &'°. Todél svarbu i$bandyti teigiama kontrolinj zonda su
paciento audiniu lygiagreciai su konkreciu zondu ir paciento audiniu, kad baty galima nustatyti
nukleorugsciy skilima. Fiksatoriaus pasirinkimas turi jtakos nukleortgsciy iSsaugojimui, todél
rekomenduojama rinktis audinj, fiksuotg 10 % neutraliame buferiniame formaline '°. Kaip ir
atliekant bet kurj in situ hibridizacijos tyrimg, neigiamas rezultatas reiskia, kad nukleoriigstis
nebuvo aptikta, o ne tai, kad nukleoriigsties nebuvo tiriamuose audiniuose.
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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15. Sistemos valdymas
(BOND valdiklyje)

15.1 BOND ,System Manager”
15.1.1 Apzvalga

BOND ,System Manager" - tai programa, leidzianti lengvai perzitréti dabartine pagrindiniy programinés
jrangos tarnyby, kurias naudoja BOND sistema, biiseng, leidzia sustabdyti ir paleisti atskiras tarnybas,
pvz., spausdinimo kaupiklj, arba sustabdyti ir paleisti visas tarnybas.

Nenutraukite jokiy tarnyby, nes BOND sistema nebeveiks tinkamai.

A Taciau klienty aptarnavimo atstovai gali paprasyti sustabdyti ir iS naujo paleisti
vieng ar kelias tarnybas bandydami pasalinti sistemos trikt;j.

Noredami atidaryti BOND ,System Manager”, suraskite BOND ,System Manager” piktograma <=
»Windows" pranesimy srityje, tada jg spustelékite.

0 Piktograma gali buti paslépta. Tokiu atveju spustelékite mazg rodykle aukstyn, kad jg pamatytuméte.

Jeigu jvyko BOND sistemos klaida, pasirodys praneSimas; galite spusteléti jj, kad pasléptuméte.

Norédami paslépti BOND ,System Manager” langg, dar kartg spustelékite piktograma ,Windows"
pranesimy srityje.
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15.1.2 BOND ,System Manager” langas

v/ BOND System Manager

Leica BOND Instrument Conrol

Lexca BOND Batch Management
Leica DHCP Server

Leica BOND Print Management

Leica BOND Heart

Leica BOND Fassword Management

Lesca BOND LIS Serace

onk - BOND

World Wide Web Publishing Service

B statan [ stop &y

. B:41aM
EN||2 £ ¢
ez B

pav. 15-1: Langas ,System Manager” BOND

ﬁ Jei matote BOND sistemos klaida, BOND ,System Manager” piktograma == atsinaujina ir nurodo
jvykusios klaidos tipa:

« £ viena ar kelios tarnybos buvo sustabdytos ( taip pat rodoma virsutiniame kairiajame
BOND ,System Manager” lango kampe)

« 4o nepavyksta prisijungti prie BOND sistemos (6 taip pat rodomas virSutiniame kairiajame
BOND ,System Manager” lango kampe)
BOND-ADVANCE jrenginyje tai greiCiausiai reiskia, kad:

i. valdiklis buvo iSjungtas; arba
ii. buvo atjungtas terminalo tinklas; arba
iii. terminalo tinklo jungiklis iSjungtas.

. <44 BOND »System Manager” nepasiekiama ( 6 taip pat rodoma virsutiniame kairiajame BOND
,System Manager” lango kampe)
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15.1.3 Tarnyby stabdymas

Norédami sustabdyti atskirg tarnybg, spustelékite raudong sustabdymo mygtuka, esantj tarnybos
pavadinimo desinéje. Arba norédami sustabdyti visas tarnybas, spustelékite mygtuka Stop All (Sustabdyti
visas) po paslaugy sarasu.

Pasirodo iSSokantysis dialogo langas, kuriame praSoma patvirtinti, kad norite sustabdyti tarnybas.
Spustelékite Yes (Taip), kad testuméte, arba No (Ne), jei norite atSaukti.

5

e Stopping serices will prevent BOMD from operating corecty.
9 0o 'vou i o contioue?

pav. 15-2: Butino patvirtinimo dialogo langas

Kai kuriy paslaugy negalima sustabdyti (,PostgresSQL" - ,PostgresSQL Server” ir ,World Wide Web
Publishing Service”), nes BOND ,System Manager” jy reikia, kad galéty atlikti savo funkcijas; todél jy
sustabdymo mygtukai yra neaktyvdas.

15.1.4 Tarnyby paleidimas

Daugeliu atvejy, kai tarnyba sustabdoma, BOND programiné jranga automatiskai paleidzia tg tarnybg per
kelias minutes.

Jei BOND sistema neveikia taip, kaip tikétasi ir pastebéjote, kad viena ar kelios tarnybos sustabdytos,
galite naudoti BOND ,System Manager”, kad paleistuméte sustabdytg (-as) tarnybga (-as).

Norédami paleisti atskirg tarnybg, spustelékite zalig pradzios mygtuka, esantj tarnybos pavadinimo
desinéje. Arba norédami paleisti visas tarnybas, spustelékite mygtuka Start All (Paleisti visas) po
paslaugy sarasu.

BOND System Manager

Lesca BOND Instrument Contra

Lesca BOND Batch Management

Leica DHCP Server

Lesca BOND Print Management

Leica BOND Heartbeat Service

Leica BOND Password Management

Lesca BOND LIS Serace

Prifit Sposier [>]
PostgreSQL - PostgreSQL Server

PostgreSQL Agent - BOND

World Wide Web Publishing Service

B statan [ stop &y

oo BIZLAM
EN|(2 4 () &
. Bl yoams =

pav. 15-3: BOND ,System Manager” rodomas jspéjamasis trikampis (spausdinimo kaupiklio tarnyba
sustabdyta)
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15.2 Kietojo disko atsarginés kopijos
kurimas

Visi BOND valdikliai ir terminalai naudoja standziojo disko atsarginés kopijos karimo funkcijg, kad BOND
sistema bty apsaugota sugedus standziaja diskui. Si apsaugos sistema nuolat stebi sistemos
standziuosius diskus, o piktograma ,Windows" pranesimy srityje rodo esamg bisena.

Piktograma Nurodo
/ Q// Normal (Jprastas) — standieji diskai veikia tinkamai.

3 Warning (Jspéjimas) — kilo sistemos standziyjy disky problema. Susisiekite
su klienty aptarnavimu.

S“ Error (Klaida) — jvyko standziojo disko gedimas. Susisiekite su klienty
v aptarnavimu.

E Busy (Uzimta) — gali biiti rodoma, kai tikrinami standieji diskai, pavyzdziui,
: netikétai iSsijungus. Patvirtinimo metu valdiklis arba terminalas gali veikti

|étai, todél procesas paprastai uztrunka 2—-3 valandas. BOND sistema Siuo
laikotarpiu gali bati netinkama naudoti.

Po patikrinimo piktograma turéty grjzti j jprastg biseng ir bus atnaujintos
jprastos standziojo disko operacijos. Taciau jei piktograma rodo jspéjimo
arba klaidos biseng, susisiekite su klienty aptarnavimo tarnyba.

Service not running (Tarnyba neveikia) — programinés jrangos paslauga,
naudojama standziojo disko apsaugai stebéti, neveikia. Piktograma is$
pradziy rodo Sig biseng, kai paleidziamas valdiklis arba terminalas.
Susisiekite su klienty aptarnavimo tarnyba, jei po keliy minuciy piktograma
nerodo jprastos bisenos.
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16. BOND-ADVANCE

operacijos

16.1 BOND-ADVANCE sistemos

paleidimas is naujo

0 Sig procediirg turétuméte atlikti tik Siais atvejais:

« jums nurodé tai padaryti Leica Biosystems klienty aptarnavimo tarnyba, arba

ruoSiatés planuojamam elektros energijos tiekimo nutraukimui.

Norédami §j metoda norédami i$ naujo paleisti visg BOND sistema:

a2

e

7.
8.
9.

Jsitikinkite, kad visi prietaisai veikia tusc¢igja eiga (t. y. néra uzrakinty skaidriy).

ISjunkite visus apdorojimo modulius.

ISjunkite visus terminalus (spustelékite Start (Pradéti) > Shut down (ISjungti).

ISjunkite antrinj valdiklj (jei yra) trumpai paspausdami maitinimo mygtuka (pavyzdj zr. toliau).
ISjunkite pagrindinj valdiklj trumpai paspausdami maitinimo mygtuka (zr. pav. 16-1).

Maitinimo mygtukas gali buti uz nuimamo priekinio valdiklio dangtelio, kuris gali buti uzrakintas.
Tokiu atveju pirmiausia turite gauti raktg iS nurodyto rakty laikiklio.

ISjungdami stebékite ataskaity srities langa, nes gali prireikti antrg kartg paspausti maitinimo
mygtuka, jei iSjungimo procesas sustoja ,Windows" prisijungimo lange. Jei taip nutinka, palaukite
bent 90 sekundziy ir dar kartg trumpai paspauskite maitinimo mygtuka.

Kai dar kartg paspausite maitinimo mygtuka, valdiklis pradés issijungti. Nelaikykite ilgiau nei 2
sekundes, nes tai galite atstatyti ir i$ karto iSjungti valdiklj. Valdiklio iSsijungimas gali uztrukti iki 45
sekundziy (kol maitinimo mygtuko lemputé uzges).

Palaukite 2 minutes ir jjunkite pagrindinj valdiklj.
Jei pasirodo langas ,Shutdown event tracker” (ISjungimo jvykiy sekiklis), uzdarykite jj pasirinkdami
Cancel (Atsaukti) arba paspausdami klavi$g <Esc>.

Palaukite 30 sekundziy, tada jjunkite antrinj valdiklj (jei yra).
Visiskai i$ naujo paleide valdiklius, jjunkite visus terminalus.
Jjunkite visus apdorojimo modulius.

10. Prisijunkite prie kiekvieno terminalo.
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Sutartiniai zyméjimai

I 1 Jjungimo mygtukas

pav. 16—1: Maitinimo mygtuko vieta valdiklio priekiniame skydelyje (rodoma nuémus dangtelj)

16.2 Perjungimas j antrinj valdiklj

@ Sios instrukcijos taikomos tik BOND-ADVANCE sistemoms, kuriose yra antrinis (atsarginis) valdiklis. Sig
procedurg turétumeéte atlikti tik Siais atvejais:

« jums nurodé tai padaryti Leica Biosystems klienty aptarnavimo tarnyba, arba
« pagrindinis valdiklis neveikia.

Tada antrinis valdiklis veiks autonominiu rezimu, o jlsy sistema nebeturés perteklinés atsarginés kopijos
galimybés. Taciau atlikus Sig procedurg, BOND sistema veiks kaip jprasta.

@ Perjungimo proceso metu gali bati prarasti paskutiniy 5 minuciy apdorojimo duomenys. Be to, visi LIS
pranesimai, iSsiysti perjungimo proceso metu, gali bati prarasti. Todél po sékmingo perjungimo
patikrinkite, ar netriiksta skaidriy. Tokiu atveju i$ naujo iSsiyskite skaidriy duomenis per LIS arba rankiniu
bidu sukurkite trikstamas skaidres BOND sistemoje.

1. Uzdarykite visus klinikiniy ir administraciniy klienty atvejus BOND-ADVANCE terminaluose.

2. Atjunkite terminalo tinklo kabelj nuo pirminio valdiklio prievado, pazyméto T1 of T2 (T1 arba T2),
tada veél prijunkite kabelj prie to paties antrinio valdiklio prievado.
Zr. pav. 16-2.

pav. 16-2: Valdiklio terminalo prievadai
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3. Atjunkite prietaiso tinklo kabelj nuo pirminio valdiklio prievado, pazyméto I1 of 12 (11 arba 12), tada
vél prijunkite kabelj prie to paties antrinio valdiklio prievado.
Zr. pav. 16-3.

pav. 16-3: Valdiklio prietaisy prievadai

4. Atjunkite tilto tinklo kabelj nuo pagrindinio valdiklio prievado B1 or B2 (B1 arba B2).
Zr. pav. 16-4.

pav. 16—4: Valdiklio tilto prievadai

BOND-ADVANCE sistema nustato, kad prijungéte tinklo laidus prie antrinio valdiklio, ir visuose
terminaluose parodo patvirtinimo dialogo langa. Zr. pav. 16-5.

Secondary (backup) controller is connected

The system b detected that the BOND- ADVANCE Terminals are
nowr comnected to the secondary (backun) cantraler,

If there 5 2 problem with the primary controler and vou would ke
ta conbrue oparstion usng your secondary contraller & a
standalona controler, than enter your usemame and passwond and
dick 0K to continue. This operation i not reversible without onsite
support from 2 Leica rapresentative.

If wou do continue, contact austomer supoort to arange senace of
your dsconnected controller, T is necessary for a Leica sendce
tepresentative to repair or replace the dacennected controller.

Username: [testuser
Password: [sessssssesss

pav. 16—5: Dialogo langas — prijungtas antrinis (atsarginis) valdiklis
0 Perjungimas néra grjztamas be pagalbos vietoje i$ Leica Biosystems atstovo.

5. Norédami patvirtinti, kad norite testi perjungima:

i. Pateiktuose laukuose jveskite savo naudotojo vardg ir slaptazod;.
ii. Spustelékite OK (Gerai), kad patvirtintuméte.

0 Jei kitas naudotojas pasirinks testi perjungima pries jums tai padarant, pirmiau pateiktas dialogo
langas dings.
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6. Patvirtine perjungima, iSjunkite pirminj valdiklj.
7. Palaukite, kol sistema parodys, kad konversija j autonominj rezimg pavyko (zZr. pav. 16-6), tada is
naujo paleiskite klinikinj klientg ir prisijunkite prie sistemos kaip jprasta.

Conversion to standalone sucoeeded

1F you have net aready done 5o, nnect the instramant network cable to port 11 or [2 on the
secondary [now standalone) controller.

You should immediately perform 2 manual datzbase backup.

pav. 16-6: Dialogo langas — pavyko konvertuoti j autonominj rezima

8. Nedelsdami atidarykite administravimo klientg ir neautomatiniu budu sukurkite atsargine duomeny
bazés kopijg. Zr. 10.5.1 - Laboratorijos nuostatos.
Uzbaigus perjungima j antrinj valdiklj, visy skaidriy ir prietaisy bisena turéty biti automatiskai
atnaujinta, kad atspindéty naujausig sistemos buseng. TacCiau jei kuri nors serija buvo baigta, kai
prietaisai buvo atjungti nuo valdiklio, serijos biisena vis tiek bus rodoma kaip Progress (Vykdoma).
Tokiu atveju turite atrakinti paveiktg skaidriy padékla, kad atnaujintumeéte skaidriy rinkinio blisena.

0 Susisiekite su klienty aptarnavimo tarnyba, kad susitartuméte dél atjungto valdiklio aptarnavimo. Leica
Biosystems priezilros atstovas turi sutvarkyti arba pakeisti atjungta valdikl;.
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17. Skaidrés etikeciy

spausdintuvo keitimas

17.1 Pakeiskite ,Cognitive Cxi“

spausdintuvg vienvietéje sistemoje

Norédami pakeisti ,Cognitive” spausdintuvg nauju ,Cognitive” spausdintuvu, atlikite nurodyta procedira.

Hownd -

9.

ISjunkite maitinimo jungiklj seno spausdintuvo Sone.

Atjunkite USB kabelj ir maitinimo laidg nuo seno spausdintuvo galinés dalies.

Prijunkite USB kabelj ir maitinimo laidg prie naujo spausdintuvo.

Jjunkite maitinimo jungiklj naujojo spausdintuvo Sone.

BOND valdiklio lange darbalaukio pranesimy srityje (apacioje desinéje) rodomas pranesimas, kad
rastas spausdintuvas.

Eikite j: Windows Start (,Windows" pradzios meniu) > Devices and Printers (Jrenginiai ir
spausdintuvai) ir suraskite naujai pridétg spausdintuva.

Desiniuoju pelés klavisu spustelékite spausdintuva ir pasirinkite Properties (Ypatybés), tada
nukopijuokite spausdintuvo pavadinima.

Atidarykite administravimo klientg, langg Hardware configuration (Aparatinés jrangos
konfigdravimas), kortele Slide labelers (Skaidrés etikeciy spausdintuvai), kaip aprasyta

10.6.3 - Skaidreés etiketés. Pasirinkite seng spausdintuva, kurj pakeitéte.

Jklijuokite (perrasydami esama pavadinima) j laukg Printer name (Spausdintuvo pavadinimas), kad
bdty, pavyzdziui, ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT (Copy 1)" (Cognitive Cxi 2 coliy 300 DPITT (1
kopija)).

Spustelékite Save (Jrasyti).

10. Atspausdinkite tyrimo etikete, kad patvirtintuméte spausdintuvo veikima.

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 333



o

17. Skaidrés etikeCiy spausdintuvo keitimas

17.2 BOND-ADVANCE sistemoije jjunkite
,Cognitive Cxi“ spausdintuvg

Pries prijungiant naujg spausdintuvg prie BOND-ADVANCE sistemos, bitina nustatyti naujo spausdintuvo
statinj IP adresg, kuris turi sutapti su seno spausdintuvo.

Spausdintuvy IP adresai prasideda nuo 192.168.5.101. Skiriasi tik paskutinis kiekvieno spausdintuvo
skaitmuo. Pavyzdziui, 2 spausdintuvo IP adresas yra 192.168.5.102.

Toliau pateiktose procedirose paaisSkinama, kaip suzinoti senojo spausdintuvo statinj IP adresg ir kaip
nustatyti Sig reikSme naujame spausdintuve.

»Cognitive” spausdintuvo priekinis skydelis

pav. 17-1 rodo klaviatirg ir LCD ekrang ,Cognitive Cxi“ spausdintuve.

3 s
COGMTWE@

O poWER
C reapy

]
< 3]

pav. 17-1: ,Cognitive” spausdintuvo LCD ekranas ir klaviatdra

Seno spausdintuvo IP adreso skaitymas

Atlikite Sig procedurg senajame spausdintuve, kad suzinotuméte IP adresg, kurj naudosite su naujuoju
spausdintuvu:

Jei dél kokiy nors priezasciy negalite naudoti senojo spausdintuvo ekrano, naudokite Sig procedirg
- Spausdintuvo IP adreso radimas norédami rasti valdiklio IP adresa.

1. Paspauskite .
Lange matysite Main Menu: Language Menu (Pagrindinis meniu: kalbos meniu).

2. Paspauskite - kad bty rodoma parinktis Printer Setup (Spausdintuvo paruosimas).

3. Paspauskite ' kad bty rodoma Printer Setup: Comm. Meniu (Spausdintuvo paruosimas: rysio
meniu).

2. Paspauskite ' kad bty rodoma Comm. Meniu: Timeout (Rysio meniu: skirtasis laikas).

4. Paspauskite . du kartus, kad bity rodoma Ethernet (Eternetas).

5. Paspauskite '
Lange matysite Ethernet - DHCP (Eternetas — DHCP)
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6. Paspauskite .
Lange matysite DHCP Off (DHCP isjungtas). (Jei rodoma DHCP On (DHCP jjungtas), paspauskite
norédami pakeisti reikSme.)

7. Paspauskite .
Lange rodomas pranesimas: Value has been set (ReikSmé nustatyta).
8. Paspauskite - kad bty rodoma Set Static IP (Nustatyti statinj IP).

9. Paspauskite . kad bity rodoma dabartiné nuostata.
10. Pasizymékite statinj IP adresa.
11.1Sjunkite Sio spausdintuvo maitinima ir atjunkite jj nuo maitinimo Saltinio bei tinklo.

Nustatykite spausdintuvo IP adresa

Norédami naujam spausdintuvui nustatyti tinkama statinj IP adresg, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Nejunkite naujo spausdintuvo prie BOND tinklo, kol neatliksite toliau nurodytos
proceduros.

1. Prijunkite naujg spausdintuvg prie maitinimo Saltinio ir jjunkite maitinimo jungiklj spausdintuvo
sone.

2. Paspauskite .
Lange matysite Main Menu: Language Menu (Pagrindinis meniu: kalbos meniu).

3. Paspauskite - kad bty rodoma parinktis Printer Setup (Spausdintuvo paruosimas).

4. Paspauskite . kad bty rodoma Printer Setup: Comm. Meniu (Spausdintuvo paruosimas: rysio
meniu).
5. Paspauskite . kad biity rodoma Comm. Meniu: Timeout (RySio meniu: skirtasis laikas).

6. Paspauskite - du kartus, kad biity rodoma Ethernet (Eternetas).

7. Paspauskite .
Lange matysite Ethernet - DHCP (Eternetas — DHCP)

8. Paspauskite .
Lange matysite DHCP Off (DHCP isjungtas). (Jei rodoma DHCP On (DHCP jjungtas), paspauskite
norédami pakeisti reikSme.)

9. Paspauskite .
Lange rodomas pranesimas: Value has been set (ReikSmé nustatyta).
10. Paspauskite - kad bty rodoma Set Static IP (Nustatyti statinj IP).

11.Paspauskite . kad bity rodoma dabartiné nuostata.

12.)veskite IP adresg, kurj uzsiraséte nuo senojo spausdintuvo. Naudokite kairjjj ir desinjjj mygtukus,
kad perkeltuméte zymeklj j kaire arba desine, o mygtukais aukstyn ir Zemyn pakeiskite reikSme.
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13.Paspauskite '
Lange rodomas pranesimas: Value has been set (ReikSmé nustatyta).

14.Paspauskite . kelis kartus, kad grjztuméte j pagrindinj langg =COGNITIVE- (,Cognitive"”).

15. Spausdintuvo $one esantj maitinimo jungiklj perjunkite j padétj OFF (iSjungta). Tada vél grazinkite jj
j padétj ON (jjungta).

16. Prijunkite eterneto kabelj prie naujo spausdintuvo, kad prijungtuméte jj prie BOND tinklo.
y

.

pav. 17-2: Eterneto jungtis

17. Atidarykite administravimo klientg ir atspausdinkite tyrimo etikete.

Spausdintuvo IP adreso radimas

Jei nepavyksta nuskaityti senojo spausdintuvo IP adreso, naujojo spausdintuvo IP adresui nustatyti,
atlikite toliau nurodytus veiksmus.

—_

. Prisijunkite prie BOND-ADVANCE valdiklio kaip ,BONDDashboard".

N

L 3
. Paspauskite ,Windows" logotipo klavisa :' + M, kad sumazintuméte ataskaity srities langa.

3. ,Windows" uzduociy juostoje spustelékite mygtuka Start (Pradéti) ir pasirinkite Devices and
Printers (Jrenginiai ir spausdintuvai).

4. Desiniuoju pelés klavisu spustelékite atitinkama ,Cognitive” spausdintuvo piktograma ir
iSkylanciajame meniu pasirinkite Printer Properties (Spausdintuvo ypatybés), kaip parodyta pav.
17-3.

= Printers and Fawes () — 8

See what's printing
 Set as default printer
Printing preferences
Privter properties

pav. 17-3: Pasirinkite ,Printer Properties” (Spausdintuvo ypatybés)

Sistemoje rodomas dialogo langas Properties (Ypatybés).
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17.3 Pakeiskite ,Zebra"” spausdintuvg

,Cognitive Cxi“ spausdintuvu
vienvieteje sistemoje

Norédami pakeisti ,Zebra“ TLP 3842 arba GX430t spausdintuva nauju ,Cognitive Cxi“ spausdintuvu,
atlikite nurodytg procedura.

Jei ,Zebra" spausdintuvas buvo prijungtas lygiagreciu kabeliu, galite jj atjungti nuo BOND valdiklio. Norint
prijungti ,Cognitive" spausdintuvg prie BOND valdiklio, reikalingas USB kabelis.

o s wnh =

8.
9.

ISjunkite maitinimo jungiklj ,Zebra“ spausdintuvo gale.

Atjunkite lygiagretyjj arba USB kabelj ir maitinimo laidg nuo spausdintuvo galinés dalies.
Atjunkite ,Zebra“ spausdintuvo maitinimo Saltinj nuo tinklo.

Prijunkite ,Cognitive” spausdintuvo maitinimo Saltinj prie tinklo.

Prijunkite USB kabelj ir maitinimo laidg prie ,Cognitive” spausdintuvo.

Jjunkite maitinimo jungiklj spausdintuvo Sone.

BOND valdiklio lange darbalaukio pranesimy srityje (apacioje desinéje) rodomas pranesimas, kad
rastas spausdintuvas.

,Windows" uzduociy juostoje spustelékite mygtukg Start (Pradéti) ir pasirinkite Devices and
Printers (Jrenginiai ir spausdintuvai).

Patvirtinkite, kad spausdintuvas rodomas kaip ,Cognitive Cxi 2 inch 300 DPI TT*.
Prisijunkite prie BOND administracinio kliento.

10. Atidarykite langa ,Hardware” (Aparatiné jranga), kortele ,Slide labelers” (Skaidrés etikeciy

spausdintuvai).

11. Spustelékite Add printer (Pridéti spausdintuvg) (lango apacioje, kairéje).
12.DesSiniajame lango skydelyje jveskite:

. Display name (Rodomas pavadinimas): naudokite spausdintuvo pavadinima: ,Cognitive Cxi
2inch 300 DPITT"

« Printer name (Spausdintuvo pavadinimas): vél tas pats pavadinimas
« Host name (Prieglobos pavadinimas): palikite $j lauka tuscia.
« Printer type (Spausdintuvo tipas): pasirinkite spausdintuvo modelj: ,Cognitive Cxi“

13. Spustelékite Save (Jrasyti).

14.DeSiniuoju pelés mygtuku spustelékite spausdintuvg ,Zebra“ sarase.

15.18Sokanciajame lange pasirinkite Delete (IStrinti).

16. Sistemoje rodomas pranesimas: ,Are you sure you want to delete the printer?” (Ar tikrai norite

iStrinti spausdintuvag?)

17.Spustelékite Yes (Taip).
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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18. Specifikacijos

o 18.1-Sistema

e 18.2 - Fiziniai duomenys

« 18.3 - Elektros energijos ir UPS reikalavimai
o 18.4 - Aplinkosaugos reikalavimai

« 18.5- Naudojimo saglygos

o 18.6 - Mikroskopo skaidrés

« 18.7 - Transportavimas ir saugojimas

18.1 Sistema

Reikalavimai tinklo rysiui Eternetas IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Tinklo kabeliai CAT5e arba CAT6 ekranuoti kabeliai su RJ-45 jungtimis

Eterneto jungiklio reikalavimai: Eternetas IEEE802.3, 10/100/1000BASE-T

Viena vieta 8 prievady eterneto jungiklis (palaiko iki 5 apdorojimo
moduliy)

BOND-ADVANCE 8 arba 16 prievady eterneto jungikliai (gali bGti sujungti
kartu, kad palaikyty iki 30 apdorojimo moduliy)

Prietaiso specifikacijos BOND valdiklius ir terminalus turi tiekti Leica Biosystems

18.2 Fiziniai duomenys

BOND-III BOND-MAX

Matmenys P - 790 mm (31,10 col.) P - 760 mm (29,9 col.)
A - 1378 mm (54,25 col.) A - 703 mm (27,6 col.)

S - 806 mm (31,73 col.) S -775mm (30,5 col.)
Svoris (sausas) 238 kg (5251b.) 120 kg (2651b.)
Prosvaisos reikalavimai 600 mm (24 col.) virsuje

0 mm kairéje

150 mm (6 col.) desinéje

0 mm gale, taCiau naudotojai turi turéti galimybe atjungti
maitinimo laidg nejudindami apdorojimo modulio.

Didziausias atstumas iki iSorinio bazinio | ~ 1 metras (40 coliy)
atlieky indo (tik BOND-MAX)
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18.3 Elektros energijos ir UPS reikalavimai

BOND-III

BOND-MAX

Darbiné jtampa

(prietaisams su senesnio modelio
maitinimo Saltiniais, su vienu
ventiliatoriumi galiniame dangtelyje)

103,4-127,2 V (vardinei jtampai nuo 110 V iki 120 V)

arba

206,8—-254 V (vardinei jtampai nuo 220 V iki 240 V)

Darbiné jtampa

(prietaisams su naujesnio modelio
maitinimo Saltiniais, su dviem
ventiliatoriais galiniame dangtelyje)

90-264 V (vardinei jtampai nuo 100 V iki 240 V)

Maitinimo daznis

50/60 Hz

50/60 Hz

Energijos sgnaudos

1200 VA

1000 VA

18.4 Aplinkosaugos reikalavimai

BOND-III BOND-MAX
DidZiausia darbiné temperatira 35°C(95°F) 35°C(95°F)
Maziausia darbiné temperatiira 5°C (41 °F) 5°C (41 °F)

Temperatira, reikalinga pagal dazymo
efektyvumo reikalavimus

18-26 °C (64-79 °F)

18-26 °C (64-79 °F)

Darbiné drégmé (be kondensacijos)

30-80 % santykinis drégnis

30-80 % santykinis drégnis

Didziausias darbinis aukstis

0-1600 m (5250 pédy) virs
juros lygio

0-1600 m (5250 pédy) virs
juros lygio

Garso slégio lygio iSvestis (esant T m
atstumui)

< 85 dBA daugiausia

< 65 dBA normalus veikimas

< 85 dBA daugiausia

< 65 dBA normalus veikimas

Maksimali Sildymo energijos iSvestis

1200 VA

1000 VA
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18.5 Naudojimo saglygos

BOND-III

BOND-MAX

Skaidriy talpa

30 vienu metu.

Gatavus padéklus (10 skaidriy) galima nuolat keisti.

Reagenty laikymo indo talpa

7 mlir 30 ml

7 mlir 30 ml

Reagento laikymo indo nenaudojamas
taris

555 pL (7 ml) ir 1618 pL (30 ml)

Reagento laikymo indo rezervinis tiris

280 yL (7 ml) ir 280 pL (30 ml)

Titravimo laikymo indo talpa 6 ml 6 ml
Titravimo laikymo indo nenaudojamas 300 pl 300 ul
taris

Titravimo laikymo indo rezervinis tiris 280 pl 280 pl
Reagenty laikymo indy skaicius 36 36
Bazinio reagenty indo talpa 2larba 5l Tlarba2l
Pavojingy atlieky laikymo indo talpa 51 21
Standartiné atlieky laikymo indo talpa 2x51 ~

ISorinio bazinio atlieky indo talpa ~ 9|

Cheminis suderinamumas

Visi BOND reagentai

70 % alkoholio tirpalas (valymui)

Temperaturos indikacija

Numatytosios nuostatos (jas gali keisti priezidros atstovai):

Silta: 35 °C, karsta: 80 °C

Didziausias leistinas dujy ir skyscio
jungciy slégis

1,0 bar

2,5 bar

BOND 6.0 naudotojo vadovas (NE JAV ir Kinijai) Rev AO5 © Leica Biosystems Melbourne Pty Ltd 2022 341



18. Specifikacijos

18.6 Mikroskopo skaidrés

Matmenys Plotis: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 col.)

llgis: 74,9-76,0 mm (2,95-2,99 col.)
Storis: 0,8—1,3 mm (0,03-0,05 col.)

Etiketés sritis Plotis: 24,64-26,0 mm (0,97-1,02 col.)
llgis: 16,9-21,0 mm (0,67-0,83 col.)

MedZiaga Stiklas, ISO 8037/1

Naudingoji sritis Zr. toliau pateiktas diagramas. Dozavimo tiiris nurodo nuostatas,
kurias galite pasirinkti nustatydami skaidres naudodami BOND
programine jranga (zr. 6.3 - Darbas su rinkiniais).

100 pl 150 pl

BOND-III ’

BOND-MAX ~ ~

pav. 18-1: Naudojamos skaidriy sritys BOND apdorojimo moduliams
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18.7 Transportavimas ir saugojimas

Laikymo temperatiira

Nuo -20 iki +55 °C (nuo -4 iki +131 °F)

Saugojimo drégmé (be
kondensacijos)

<80 % SD

Siuntimo budai

Galima gabenti keliu, oru ir jura.

Atkreipkite démesj, kad pirmiau pateikta informacija skirta tik supakuotiems prietaisams.

Dél iSpakuoty prietaisy zr. 18.4 - Aplinkosaugos reikalavimai.
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Sis puslapis specialiai paliktas tuséias.
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